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Uber dieses Dokument

Dieses Dokument bietet eine Ubersicht tber das System, Informationen zur Installation und zum Austausch von Komponenten,
Diagnosetools und Richtlinien, die bei der Installation bestimmter Komponenten befolgt werden mussen.
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Ubersicht iiber das PowerEdge R660-System

Das PowerEdge R660-System ist ein 1U-Server, der Folgendes unterstutzt:

®

Bis zu zwei Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4- Generation oder Intel® Xeon® Max-Prozessoren mit bis zu 56 Cores
Bis zu zwei skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 64 Cores

Direkte Flussigkeitskihlung

32 DIMM-Steckplatze

Zwei redundante AC- oder Gleichstromnetzteile

Bis zu 8 x 2,5 Zoll- oder 10 x 2,5-Zoll-Laufwerk-SAS-, -SATA- oder -NVMe-Laufwerke (HDD/SSD). 14 x EDSFF E3.S 16 x EDSFF
E3.S.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Hot-Swap-Verfahren fur NVMe-PCle-SSD-U.2-Geréte finden Sie im Benutzerhandbuch
fur Dell Express Flash NVMe-PCle-SSDs unter Dell Support > Alle Produkte durchsuchen > Infrastruktur >
Rechenzentrumsinfrastruktur > Storage-Adapter und Controller > Dell PowerEdge Express Flash-NVMe-PCle-SSD >
Dieses Produkt auswahlen > Dokumentation > Handbiicher und Dokumente.

ANMERKUNG: Samtliche Instanzen der SAS- und SATA-Laufwerke werden in diesem Dokument als Laufwerke bezeichnet, sofern
nicht anders angegeben.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
fihren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Themen:

Vorderansicht des Systems

Rickansicht des Systems

Das Systeminnere

Ausfindigmachen des Express-Servicecodes und der Service-Tag-Nummer
Systeminformationsetiketten

Matrix fUr Schienendimensionierung und Rackkompatibilitat

Vorderansicht des Systems

Abbildung 1. Vorderansicht der Konfiguration ohne Riickwandplatine (0 Laufwerke)

Tabelle 1. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung

Steckplatze

Linkes Bedienfeld k. A. Enthalt Systemzustand,
System-ID, Status-LED und die
iDRAC Quick Sync 2 (Wireless)-
Anzeige.
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Tabelle 1. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze

2 Rechtes Bedienfeld k. A Enthélt den Betriebsschalter,
VGA-Port, USB-Port, iDRAC
Direct-(Micro-AB USB)-Port
und die iDRAC Direct-Status-
LED.

3 VGA-Port ol Ermdglicht das Anschlief3en
eines Bildschirms an das
System.

4 Informationsschild k. A Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fur

den sicheren Standardzugriff
auf den iIDRAC entschieden
haben, ist auf dem Informations-
Tag zudem das sichere
Standardpasswort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 2. Vorderansicht eines Systems mit 8 x 2,5-Zoll-Laufwerksystemen

Abbildung 3. Frontansicht eines Systems mit 10 x 2,5-Zoll-Laufwerken

Tabelle 2. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze
1 Linkes Bedienfeld k. A. Enthalt Systemzustand,
System-ID, Status-LED und die
iDRAC Quick Sync 2 (Wireless)-
Anzeige.
2 Laufwerk k. A. Ermoglicht das Einsetzen von

Laufwerken, die von lhrem
System unterstitzt werden.
@ ANMERKUNG:

Informationen zu
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Tabelle 2. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze

Laufwerksteckplatznummer
n finden Sie im Abschnitt
Etiketten mit
Systeminformationen.

3 Rechtes Bedienfeld k. A. Enthalt den Betriebsschalter,
VGA-Port, USB-Port, iDRAC
Direct-(Micro-AB USB)-Port
und die iDRAC Direct-Status-

LED.

4 VGA-Port =] Ermoglicht das Anschlief3en
eines Bildschirms an das
System.

5 Informationsschild k. A. Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fir

den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden
haben, ist auf dem Informations-
Tag zudem das sichere
Standardpasswort des iDRAC
vermerkt.

Abbildung 5. Vorderansicht eines Systems mit 16 x EDSFF E3.S-Laufwerksystemen

Tabelle 3. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze

1 Linkes Bedienfeld k. A Enthalt Systemzustand,
System-ID, Status-LED und die
iDRAC Quick Sync 2 (Wireless)-
Anzeige.
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Tabelle 3. Verfiigbare Funktionen auf der Vorderseite des Systems (fortgesetzt)

Element Anschliisse, Felder und Symbol Beschreibung
Steckplatze

2 Laufwerk k. A. Ermoglicht das Einsetzen von
Laufwerken, die von lhrem
System untersttzt werden.

@ ANMERKUNG:
Informationen zu
Laufwerksteckplatznummer
n finden Sie im Abschnitt
Etiketten mit
Systeminformationen.

3 Rechtes Bedienfeld k. A. Enthalt den Betriebsschalter,
VGA-Port, USB-Port, iDRAC
Direct-(Micro-AB USB)-Port
und die iDRAC Direct-Status-

LED.

4 VGA-Port =] Ermoglicht das Anschlief3en
eines Bildschirms an das
System.

5 Informationsschild k. A. Das Express-Service-Tag ist

eine ausziehbare Platte mit
einem Aufkleber, auf dem
Systeminformationen wie die
Service-Tag-Nummer, die NIC
und die MAC-Adresse vermerkt
sind. Wenn Sie sich fir

den sicheren Standardzugriff
auf den iDRAC entschieden
haben, ist auf dem Informations-
Tag zudem das sichere
Standardpasswort des iDRAC
vermerkt.

®| ANMERKUNG: Weitere Informationen Uber AnschlUsse, Felder und Steckplatze finden Sie im Abschnitt Technische Daten.

Ansicht des linken Bedienfelds

1 2
Abbildung 6. Linkes Bedienfeld
Tabelle 4. Linkes Bedienfeld
Eleme | Anzeige, Taste oder Symbol Beschreibung
nt Anschluss
1 Status-LED-Anzeigen - Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt Status-LED-Anzeigen.
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Tabelle 4. Linkes Bedienfeld (fortgesetzt)

und System-ID

Eleme | Anzeige, Taste oder Symbol Beschreibung
nt Anschluss
2 Anzeige fur Systemzustand i Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen finden Sie im

Abschnitt Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID.

Abbildung 7. Linkes Bedienfeld mit optionaler iDRAC Quick Sync 2-Anzeige

Tabelle 5. Linkes Bedienfeld mit optionaler iDRAC Quick Sync 2-Anzeige

Sync-2 (Wireless)

Element Anzeige, Taste oder Symbol Beschreibung
Anschluss
1 Status-LED-Anzeigen k. A. Zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt Status-LED-Anzeigen.
2 Anzeige fur Systemzustand | 2 Zeigt den Systemzustand an. Weitere Informationen finden Sie im
und System-ID Abschnitt Anzeigecodes fur Systemzustand und System-ID.
3 Anzeige fur iDRAC Quick = Zeigt an, ob die Option iDRAC Quick Sync 2-Wireless aktiviert

ist. Die iIDRAC Quick Sync 2-Funktion erméglicht die Verwendung
mobiler Geréate zur Verwaltung des Systems. Diese Funktion

sammelt hardware- und firmwarebezogene Bestandsinformationen
sowie verschiedene Diagnose- und Fehlerinformationen auf
Systemebene, die zur Behebung von Systemfehlern genutzt

werden kdnnen. Sie kdnnen Bestandsinformationen zum System,

Dell Lifecycle Controller-Protokolle oder Systemprotokolle sowie
Informationen zum Systemzustand abrufen und zudem iDRAC-, BIOS-
und Netzwerkparameter konfigurieren. Sie kdnnen auf3erdem Uber ein
unterstitztes mobiles Geréat die Ansicht fUr virtuelle Tastatur, Video
und Maus (KVM) sowie die Kernel-basierte virtuelle Maschine (KVM)
starten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch

zum Integrated Dell Remote Access Controller unter PowerEdge-
Handbucher.

®| ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Anzeigecodes finden Sie im Abschnitt Systemdiagnose und Anzeigecodes.
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Ansicht des rechten Bedienfelds

Abbildung 8. Rechtes Bedienfeld

Tabelle 6. Rechtes Bedienfeld

Element | Anzeige oder Taste | Symbol Beschreibung

1 Netzschalter o Gibt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Betatigen Sie den

Betriebsschalter, um das System manuell ein- bzw. auszuschalten.

@ ANMERKUNG: Driicken Sie den Betriebsschalter, um ein ACPI-konformes
Betriebssystem ordnungsgeméf3 herunterzufahren.

2 USB 2.0-Port < Der USB-Anschluss ist ein 4-poliger, 2.0-konformer Anschluss. Uber diesen Port
lassen sich USB-Gerate an das System anschlief3en.
3 iDRAC Direct-Port Q\e Uber den iDRAC Direct (Micro-AB USB)-Anschluss kénnen Sie auf die iDRAC
(Micro-AB USB) Direct Micro-AB-USB-Funktionen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzerhandbuch zu Integrated Dell Remote Access Controller unter PowerEdge-
Handbtcher.

@ ANMERKUNG: Sie kénnen iDRAC Direct konfigurieren, indem Sie ein USB-auf-
Mikro-USB (Typ AB)-Kabel verwenden, das Sie mit lhrem Laptop oder Tablet
verbinden kdnnen. Die Kabelldnge darf 0,91 m (3 Fuf3) nicht Gberschreiten. Die
Leistung kann von der Qualitdt des Kabels abhangen.

®| ANMERKUNG: Weitere Informationen Uber Anschlisse, Felder und Steckplatze finden Sie im Abschnitt Technische Daten.
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Ruckansicht des Systems

Abbildung 9. Riickansicht des Systems mit 3 x LP PCle-Steckplatzen

Tabelle 7. Riickansicht des Systems mit 3 x LP PCle-Steckplatzen

Eleme
nt

Anschlisse, Bedienfelder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

1

BOSS-N1-Modul

k. A

BOSS-Modul fur den internen Systemstart.

2

Netzteileinheit (PSU1)

N

PSU1 ist das priméare Netzteil des Systems.

PCle-Erweiterungskarten-Riser 2
(Steckplatz 1und Steckplatz 2)

k. A.

Mit dem Erweiterungskarten-Riser kénnen Sie PCI Express-
Erweiterungskarten anschlief3en. Weitere Informationen finden Sie in den
Anweisungen fur die Installation von Erweiterungskarten.

Systemidentifikationstaste

®

Die Systemidentifikationstaste befindet sich auf der Vorder- und Ruckseite
des Systems. Zur Identifizierung eines Systems in einem Rack dricken

Sie die Systemidentifikationstaste, um sie einzuschalten. Uber die
Systemidentifikationstaste kdnnen Sie auf3erdem iDRAC zuriicksetzen und
Uber den Step-Through-Modus auf das BIOS zugreifen. Wenn eine dieser
Tasten gedrickt wird, blinkt die System-ID-LED auf der Ruckseite so
lange, bis entweder die Taste auf der Vorderseite oder die Taste auf

der Ruckseite erneut gedrickt wird. Dricken Sie auf die Taste, um die
Funktion an- bzw. auszuschalten.

@ ANMERKUNG: Wenn der Server wahrend des POST nicht mehr
reagiert, kdnnen Sie den BIOS-Progress-Modus aufrufen, indem Sie
die Taste System ID (System-ID) drticken und l&nger als 5 Sekunden
gedrlckt halten.

@ ANMERKUNG: Zum Zurlcksetzen des iDRAC drlcken Sie die Taste
System ID (System-ID) und halten sie langer als 15 Sekunden
gedrickt. (Dies funktioniert nur, wenn die Option nicht auf der Setup-
Seite des iIDRAC deaktiviert ist, aufrufbar durch Drlicken von F2
wahrend des Systemstarts.)

PCle-Erweiterungskarten-Riser 3
(Steckplatz 3)

k. A

Mit dem Erweiterungskarten-Riser kénnen Sie PCl Express-
Erweiterungskarten anschlief3en. Weitere Informationen finden Sie in den
Anweisungen flr die Installation von Erweiterungskarten.

Netzteileinheit (PSU2)

[£12

PSU2 ist das sekundare Netzteil des Systems.

VGA-Port

[l ]

Ermoglicht das Anschlief3en eines Bildschirms an das System.

USB 3.0-Port

Der USB-Anschluss ist 9-polig und 3.0-konform. Uber diesen Port lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

USB 2.0-Port

Der USB-Anschluss ist ein 4-poliger, 2.0-konformer Anschluss. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréte an das System anschlief3en.

10

Dedizierter iDRAC9 Ethernet-
Port

Ermoglicht Remote-Zugriff auf den iDRAC. Weitere Informationen finden
Sie im Benutzerhandbuch fr Integrated Dell Remote Access Controller
unter PowerEdge-Handbucher.
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Tabelle 7. Riickansicht des Systems mit 3 x LP PCle-Steckpldatzen (fortgesetzt)

Eleme | Anschliisse, Bedienfelder und | Symbol Beschreibung
nt Steckplatze
" OCP-NIC-Karte (optional) k. A. Die OCP-NIC-Karte unterstitzt OCP 3.0. Die NIC-Ports sind in der mit der

Systemplatine verbundenen OCP-Karte integriert.

12

NIC-Ports (optional)

Die NIC-Ports sind in der mit der Systemplatine verbundenen LOM-Karte
integriert und stellen die Netzwerkverbindung bereit.

Abbildung 10. Riickansicht des Systems mit x1 LP + 2 x 2,5-Zoll-Laufwerksmodul (hinten)

Tabelle 8. Riickansicht des Systems mit x1 LP + 2 x 2,5-Zoll-HDD auf der Riickseite

Eleme
nt

Anschliisse, Bedienfelder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

1

BOSS-N1-Modul

k. A.

BOSS-Modul fur den internen Systemstart.

2

Netzteileinheit (PSU1)

N

PSU1 ist das priméare Netzteil des Systems.

Hinteres Laufwerksmodul

k. A.

Ermoglicht das Einsetzen von ruckseitigen Laufwerken, die von lhrem
System unterstltzt werden.

Systemidentifikationstaste

®

Die Systemidentifikationstaste befindet sich auf der Vorder- und Rickseite
des Systems. Zur Identifizierung eines Systems in einem Rack drlicken

Sie die Systemidentifikationstaste, um sie einzuschalten. Uber die
Systemidentifikationstaste kénnen Sie auf3erdem iDRAC zurticksetzen und
Uber den Step-Through-Modus auf das BIOS zugreifen. Wenn eine dieser
Tasten gedrlckt wird, blinkt die System-ID-LED auf der Ruckseite so
lange, bis entweder die Taste auf der Vorderseite oder die Taste auf

der Rickseite erneut gedrickt wird. Driicken Sie auf die Taste, um die
Funktion an- bzw. auszuschalten.

@ ANMERKUNG: Wenn der Server wahrend des POST nicht mehr
reagiert, kdnnen Sie den BIOS-Progress-Modus aufrufen, indem Sie
die Taste System ID (System-ID) drticken und langer als 5 Sekunden
gedruckt halten.

@ ANMERKUNG: Zum ZurUcksetzen des iDRAC drlcken Sie die Taste
System ID (System-ID) und halten sie l&nger als 15 Sekunden
gedrickt. (Dies funktioniert nur, wenn die Option nicht auf der Setup-
Seite des iIDRAC deaktiviert ist, aufrufbar durch Drlcken von F2
wahrend des Systemstarts.)

PCle-Erweiterungskarten-Riser 3
(Steckplatz 3)

k. A.

Mit dem Erweiterungskarten-Riser kdnnen Sie PCI Express-
Erweiterungskarten anschlief3en. Weitere Informationen finden Sie in den
Anweisungen fur die Installation von Erweiterungskarten.

Netzteileinheit (PSU2)

[£12

PSU2 ist das sekundére Netzteil des Systems.

VGA-Port

[l ]

Ermoglicht das Anschlief3en eines Bildschirms an das System.

USB 3.0-Port

Der USB-Anschluss ist 9-polig und 3.0-konform. Uber diesen Port lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

16
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Tabelle 8. Riickansicht des Systems mit x1 LP + 2 x 2,5-Zoll-HDD auf der Riickseite (fortgesetzt)

Eleme | Anschliisse, Bedienfelder und | Symbol Beschreibung

nt Steckplatze

9 USB 2.0-Port < Der USB-Anschluss ist ein 4-poliger, 2.0-konformer Anschluss. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréte an das System anschlief3en.

10 Dedizierter iDRAC9 Ethernet- o\e Ermoglicht Remote-Zugriff auf den iDRAC. Weitere Informationen finden

Port Sie im Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller

unter PowerEdge-Handbucher.

i OCP-NIC-Karte (optional) k. A Die OCP-NIC-Karte unterstttzt OCP 3.0. Die NIC-Ports sind in der mit der
Systemplatine verbundenen OCP-Karte integriert.

12 NIC-Ports (optional) Die NIC-Ports sind in der mit der Systemplatine verbundenen LOM-Karte

integriert und stellen die Netzwerkverbindung bereit.

Abbildung 11. Riickansicht des Systems mit x2 FH

Tabelle 9. Riickansicht des Systems mit x2 FH

Eleme
nt

Anschliisse, Bedienfelder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

1

BOSS-N1-Modul

k. A.

BOSS-Modul fir den internen Systemstart.

2

Netzteileinheit (PSU1)

N

PSU1 ist das priméare Netzteil des Systems.

PCle-Erweiterungskarten-Riser 1
(Steckplatz 1)

k. A

Mit dem Erweiterungskarten-Riser kénnen Sie PCl Express-
Erweiterungskarten anschlief3en. Weitere Informationen finden Sie in den
Anweisungen flr die Installation von Erweiterungskarten.

Systemidentifikationstaste

®

Die Systemidentifikationstaste befindet sich auf der Vorder- und Rickseite
des Systems. Zur Identifizierung eines Systems in einem Rack dricken

Sie die Systemidentifikationstaste, um sie einzuschalten. Uber die
Systemidentifikationstaste kénnen Sie auf3erdem iDRAC zurticksetzen und
Uber den Step-Through-Modus auf das BIOS zugreifen. Wenn eine dieser
Tasten gedrickt wird, blinkt die System-ID-LED auf der Ruckseite so
lange, bis entweder die Taste auf der Vorderseite oder die Taste auf

der Ruckseite erneut gedrickt wird. Dricken Sie auf die Taste, um die
Funktion an- bzw. auszuschalten.

@ ANMERKUNG: Wenn der Server wahrend des POST nicht mehr
reagiert, kdnnen Sie den BIOS-Progress-Modus aufrufen, indem Sie
die Taste System ID (System-ID) driicken und langer als 5 Sekunden
gedrUckt halten.

@ ANMERKUNG: Zum Zurticksetzen des iDRAC dricken Sie die Taste
System ID (System-ID) und halten sie langer als 15 Sekunden
gedruckt. (Dies funktioniert nur, wenn die Option nicht auf der Setup-
Seite des iIDRAC deaktiviert ist, aufrufbar durch Driicken von F2
wéhrend des Systemstarts.)

PCle-Erweiterungskarten-Riser 4
(Steckplatz 2)

k. A.

Mit dem Erweiterungskarten-Riser kdnnen Sie PCI Express-
Erweiterungskarten anschlief3en. Weitere Informationen finden Sie in den
Anweisungen fur die Installation von Erweiterungskarten.

Netzteileinheit (PSU2)

[£12

PSU2 ist das sekundare Netzteil des Systems.
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Tabelle 9. Riickansicht des Systems mit x2 FH (fortgesetzt)

Eleme | Anschliisse, Bedienfelder und | Symbol Beschreibung

nt Steckplatze

7 VGA-Port ol Ermoglicht das Anschlief3en eines Bildschirms an das System.

8 USB 3.0-Port " Der USB-Anschluss ist 9-polig und 3.0-konform. Uber diesen Port lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

9 USB 2.0-Port < Der USB-Anschluss ist ein 4-poliger, 2.0-konformer Anschluss. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréate an das System anschlief3en.

10 Dedizierter iDRAC9 Ethernet- o\e Ermoglicht Remote-Zugriff auf den iDRAC. Weitere Informationen finden

Port Sie im Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller

unter PowerEdge-Handbucher.

i OCP-NIC-Karte (optional) k. A Die OCP-NIC-Karte unterstttzt OCP 3.0. Die NIC-Ports sind in der mit der
Systemplatine verbundenen OCP-Karte integriert.

12 NIC-Ports (optional) Die NIC-Ports sind in der mit der Systemplatine verbundenen LOM-Karte

integriert und stellen die Netzwerkverbindung bereit.

Abbildung 12. Riickansicht des Systems mit x2 LP + riickseitigem Platzhalter

Tabelle 10. Riickansicht des Systems mit x2 LP + riickseitigem Platzhalter

Eleme
nt

Anschliisse, Bedienfelder und
Steckplatze

Symbol

Beschreibung

1

BOSS-N1-Modul

k. A

BOSS-Modul fur den internen Systemstart.

2

Netzteileinheit (PSU1)

N

PSU1 ist das priméare Netzteil des Systems.

PCle-Erweiterungskarten-Riser 2
(Steckplatz 1und Steckplatz 2)

k. A

Mit dem Erweiterungskarten-Riser kdnnen Sie PCI Express-
Erweiterungskarten anschlief3en. Weitere Informationen finden Sie in den
Anweisungen fur die Installation von Erweiterungskarten.

Systemidentifikationstaste

®

Die Systemidentifikationstaste befindet sich auf der Vorder- und Rickseite
des Systems. Zur Identifizierung eines Systems in einem Rack dricken

Sie die Systemidentifikationstaste, um sie einzuschalten. Uber die
Systemidentifikationstaste kénnen Sie auf3erdem iDRAC zurticksetzen und
Uber den Step-Through-Modus auf das BIOS zugreifen. Wenn eine dieser
Tasten gedrickt wird, blinkt die System-ID-LED auf der Ruckseite so
lange, bis entweder die Taste auf der Vorderseite oder die Taste auf

der Ruckseite erneut gedrickt wird. Dricken Sie auf die Taste, um die
Funktion an- bzw. auszuschalten.

@ ANMERKUNG: Wenn der Server wahrend des POST nicht mehr
reagiert, kdnnen Sie den BIOS-Progress-Modus aufrufen, indem Sie
die Taste System ID (System-ID) drlicken und l&nger als 5 Sekunden
gedruckt halten.

@ ANMERKUNG: Zum Zurlcksetzen des iDRAC dricken Sie die Taste
System ID (System-ID) und halten sie langer als 15 Sekunden
gedrickt. (Dies funktioniert nur, wenn die Option nicht auf der Setup-
Seite des iIDRAC deaktiviert ist, aufrufbar durch Drlicken von F2
wahrend des Systemstarts.)
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Tabelle 10. Riickansicht des Systems mit x2 LP + riickseitigem Platzhalter (fortgesetzt)

Eleme | Anschliisse, Bedienfelder und | Symbol Beschreibung

nt Steckplatze

5 Ruckseitiger Laufwerkplatzhalter | k. A. Ermdglicht das Einsetzen von ruckseitigen Laufwerken, die von lhrem
System unterstUtzt werden.

6 Netzteileinheit (PSU2) [F12 PSU2 ist das sekundare Netzteil des Systems.

7 VGA-Port ol Ermdglicht das Anschlief3en eines Bildschirms an das System.

8 USB 3.0-Port " Der USB-Anschluss ist 9-polig und 3.0-konform. Uber diesen Port lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.

9 USB 2.0-Port < Der USB-Anschluss ist ein 4-poliger, 2.0-konformer Anschluss. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréate an das System anschlief3en.

10 Dedizierter iDRAC9 Ethernet- o‘e Ermdglicht Remote-Zugriff auf den iDRAC. Weitere Informationen finden

Port Sie im Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller

unter PowerEdge-Handbucher.

i OCP-NIC-Karte (optional) k. A Die OCP-NIC-Karte unterstttzt OCP 3.0. Die NIC-Ports sind in der mit der
Systemplatine verbundenen OCP-Karte integriert.

12 NIC-Ports (optional) Die NIC-Ports sind in der mit der Systemplatine verbundenen LOM-Karte
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integriert und stellen die Netzwerkverbindung bereit.

®|ANMERKUNG: Weitere Informationen Uber AnschlUsse,

Felder und Steckplatze finden Sie im Abschnitt Technische Daten.

Abbildung 13. Riickansicht des Systems mit 2 x hinterem EDSFF E3.S-Laufwerksmodul

Tabelle 11. Riickansicht des Systems mit 2 x hinterem EDSFF E3.S-Laufwerksmodul

Eleme | Anschliisse, Bedienfelder und | Symbol Beschreibung

nt Steckplatze

1 BOSS-N1-Modul k. A. BOSS-Modul fur den internen Systemstart.

2 Netzteileinheit (PSU1) P2k PSU1 ist das primare Netzteil des Systems.

3 E3.S-Laufwerke k. A. Ermoglicht das Einsetzen von rickseitigen Laufwerken, die von lhrem
System unterstitzt werden.

4 Systemidentifikationstaste ® Die Systemidentifikationstaste befindet sich auf der Vorder- und Rickseite

des Systems. Zur Identifizierung eines Systems in einem Rack dricken

Sie die Systemidentifikationstaste, um sie einzuschalten. Uber die

Systemidentifikationstaste kénnen Sie auf3erdem iDRAC zurticksetzen und

Uber den Step-Through-Modus auf das BIOS zugreifen. Wenn eine dieser

Tasten gedrickt wird, blinkt die System-ID-LED auf der Ruckseite so

lange, bis entweder die Taste auf der Vorderseite oder die Taste auf

der Ruckseite erneut gedrickt wird. Dricken Sie auf die Taste, um die

Funktion an- bzw. auszuschalten.

@ ANMERKUNG: Wenn der Server wahrend des POST nicht mehr
reagiert, kdnnen Sie den BIOS-Progress-Modus aufrufen, indem Sie
die Taste System ID (System-ID) drlicken und l&nger als 5 Sekunden
gedrlckt halten.
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Tabelle 11. Riickansicht des Systems mit 2 x hinterem EDSFF E3.S-Laufwerksmodul (fortgesetzt)
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Eleme | Anschliisse, Bedienfelder und | Symbol Beschreibung
nt Steckplatze
()|ANMERKUNG: Zum Zurtcksetzen des iDRAC drucken Sie die Taste
System ID (System-ID) und halten sie I&nger als 15 Sekunden
gedrickt. (Dies funktioniert nur, wenn die Option nicht auf der Setup-
Seite des iIDRAC deaktiviert ist, aufrufbar durch Driicken von F2
wahrend des Systemstarts.)
5 PCle-Erweiterungskarten-Riser 3 | k. A. Mit dem Erweiterungskarten-Riser kdnnen Sie PCI Express-
(Steckplatz 3) Erweiterungskarten anschlief3en. Weitere Informationen finden Sie in den
Anweisungen fur die Installation von Erweiterungskarten.
6 Netzteileinheit (PSU2) [F12 PSU2 ist das sekundare Netzteil des Systems.
7 VGA-Port =] Ermdglicht das Anschlief3en eines Bildschirms an das System.
8 USB 3.0-Port " Der USB-Anschluss ist 9-polig und 3.0-konform. Uber diesen Port lassen
sich USB-Gerate an das System anschlief3en.
9 USB 2.0-Port ot Der USB-Anschluss ist ein 4-poliger, 2.0-konformer Anschluss. Uber diesen
Port lassen sich USB-Geréte an das System anschlief3en.
10 Dedizierter iDRAC9 Ethernet- o\e Ermoglicht Remote-Zugriff auf den iDRAC. Weitere Informationen finden
Port Sie im Benutzerhandbuch ftr Integrated Dell Remote Access Controller
unter PowerEdge-Handbticher.
M OCP-NIC-Karte (optional) k. A. Die OCP-NIC-Karte unterstttzt OCP 3.0. Die NIC-Ports sind in der mit der
Systemplatine verbundenen OCP-Karte integriert.
12 NIC-Ports (optional) Die NIC-Ports sind in der mit der Systemplatine verbundenen LOM-Karte

integriert und stellen die Netzwerkverbindung bereit.

®|ANMERKUNG: Weitere Informationen Gber Anschlisse,
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Das Systeminnere

Abbildung 14. Das Innere eines Systems mit Riser 2

1. LUfter 2. Luftkanal

3. Systemplatine 4. Erweiterungskarten-Riser 2
5. Schutzschaltermodul 6. Hintere I/0O-Platine

7. Netzteileinheit (PSU1 und PSU2) 8. LOM-Karte oder MIC-Karte
9. Kuhlkorper fur Prozessor 1 10. Arbeitsspeicher-DIMM-Sockel
1. Ruckwandplatine 12. Informations-Tag

Ubersicht {iber das PowerEdge R660-System 21



Abbildung 15. Innenansicht des Systems

1. LUfter 2. Luftkanal

3. Kuhlkorper fur Prozessor 2 4. Schutzschaltermodul

5. Hintere I/0O-Platine 6. Netzteileinheit (PSU1 und PSU2)
7. BOSS-N1-Modul 8. OCP-NIC-Ports (optional)

9. LOM-Karte oder MIC-Karte 10. Kuhlkorper fur Prozessor 1

1. Arbeitsspeicher-DIMM-Sockel 12. Rickwandplatine

13. Informations-Tag

Ausfindigmachen des Express-Servicecodes und der
Service-Tag-Nummer

Der Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer sind einzigartig und dienen zur Identifizierung des Systems.

Das Informationsschild befindet sich auf der Vorderseite des Systems und enthélt Systeminformationen wie Service-Tag, Express-
Servicecode, Herstellungsdatum, NIC, MAC-Adresse, QR-Code usw. Wenn Sie sich fur den sicheren Standardzugriff auf den iDRAC
entschieden haben, ist auf dem Informations-Tag zudem das sichere Standardkennwort des iDRAC vermerkt. Wenn Sie sich fir iDRAC
Quick Sync 2 entschieden haben, enthalt das Informationsschild auch das OpenManage Mobile (OMM)-Etikett, Uber das Administratoren
PowerEdge-Server konfigurieren und Uberwachen sowie Fehlerbehebungen durchfiihren kénnen.
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Abbildung 16. Ausfindigmachen des Express-Servicecodes und der Service-Tag-Nummer

Informationsschild (Vorderseite)
Informationsschild (Rickansicht)
OpenManage Mobile(OMM)-Kennzeichnung

S IFNESERIES

Service-Tag, Express-Servicecode, QR-Code

Etikett mit iDRAC-MAC-Adresse und Kennwort fur den sicheren iDRAC-Zugriff

Systeminformationsetiketten

Die Etiketten mit Systeminformationen befinden sich auf der Ruckseite der Systemabdeckung.

Service Information
System Touchpoints

can be serviced while the system is running.

I Hot swap touchpoints: Components with terracotta touchpoints

| [ Cold swap touchpoints: Components with blue touchpoints
require a full system shutdown before servicing.

Mechanical Overview
Top View

Py p——

PCle Cards

————=n

CPU and DIMMs

FanB I

BBU / SDPM*

Front of system

* Refer to Installation and Service Manual for supported configurations.

Rear View Configurations

PCle Risers
Hard Drives i
7 M.2 Drive 0
(Optional) M.2 Drive 1

P(I:Ie USE|!2.0
[ .2 | ]
S

T
Power LOMNIC  OCP NIC

Power Supplies

USB 30 Power
Sy SystemID— LiDRAC -vGa SUPPlY
M.2 Drive O
i PCle
_—

[—— ] | |
1 oE B>

Two 2.5 inch rear drives

Hard Drives
0 PCle

== IE

Two EDSFF rear drives

Drives

PCle EDSFF PCle

i el |

Abbildung 17. Serviceinformationen
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Memory Information

B8 B2 B6 B4 B1] B7 B3 B5 A8 A2 AB A4

1515153015141532 B9 | B15 | B | B13 | | A16 | At0 | A14 | A12
1§ §Ig §I | | Iy | |||l|l|ll
| MIN IR IR RIRI I

/\ Caution: Memory (DIMMs) and CPUs may be hot during servicing.

A7 A3 A5
9[A]51A_111A]31

Memory Population

Configuration Sequence

Memory-Optimized 1,2354,5,6,728,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16

Latest population rules are documented in the Installation and Service Manual.

Abbildung 18. Speicherinformationen und Anschliisse auf der Hauptplatine

EE Jumper Settings
PWRD_EN

Service Information ole)

mE] BIOS password

l is enabled. (default)

Em BIOS password
is disabled.

A

Electrical Overview A

System Board Connections

T

NVRAM_CLR A

[H PSU Connector 1
1 PWR1
EEA Front VGA Connector

48] @ PCle Connector 11 (SL11_CPU1_PB7)
47} Coin Cell Battery
bd DIMMs for CPU 2
46, ] CPU 2
¥ F DIMMs for CPU 2
44 EE_ E3l DIMMs for CPU 1
%-‘I__—-: % PR CPU1
[ IS 0 FE DIMMs for CPU 1
Eil @ﬁ“ﬁa‘hll\\lﬂ 6] i
17| FZ] Right Control Panel Connector

FI3 PCle Connector 8 (SL8_CPU1_PA4)
PWR Connector 2 — Use for BP only
FAN 4
FI] PCle Connector 7 (SL7_CPU1_PB4)
FX] PCle Connector 4 (SL4_CPU1_PB2)
E] FAN 3

BIOS configuration

Pin1 ‘ Em settings retained at

system boot. (default)

BIOS configuration
mi] settings cleared at
A system boot.
E PCle Connector 3 (SL3_CPU1_PA2)
EFl PWR Connector 1 — Use for BP only
EH PCle Connector 6 (SL6_CPU2_PA3)
EZ] PCle Connector 5 (SL5_CPU2_PB3)
E3 FAN 2
EH3 PCle Connector 2 (SL2_CPU2_PB1)
FAN 1
EF] PCle Connector 1 (SL1_CPU2_PAT1)
EE] Jumper
Left Control Panel Connector
Xl SATA Connector 10 (SL10_PCH_SAT1)
Riser 4 - Requires CPU 2
EE PWR 2
EZ] PSU Connector 2
E[ PSU 2 PUCK Sideband Signal
E13 Riser 3 - Requires CPU 2
Battery SIG Connector
EF] Rear I/0 Connector

Il Intrusion Switch Connector

A PCle Connector 13 (SL13_CPU1_PB7)
H TPM Connector

El OCP NIC 3.0 Connector

IH LOM Connector

A IDSDM / Internal USB Connector

A PWR Connector 0 - Use for BP only

BOSS Card Power

Riser 2 — PCle Slot 2 Requires CPU 2
PSU 1 PUCK Sideband Signal

Riser 1

PCle Connector 12 (SL12_PCH_PAG)

Abbildung 19. Elektrische Ubersicht
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LED Behavior

Standard Control Panel Quick Sync 2 Control Panel Option
é 9 |é

§

4

&
=

Normal Fault

Abbildung 20. LED-Funktionsweise

Icon Legend

@ Memory Bank  [[__]PCI

8 Hard Drive Activity g Temperature Power Supply

Abbildung 21. Symbollegende

Configuration and Layout
| Hot Swap Touchpoints (terracotta) | Cold Swap Touchpoints (blue)

Front View

System ID/ Status Light Bar

0

1
Fault LEDs EST—

iDRAC Direct (Micro-AB USB)

USB 2.0

Abbildung 22. Konfiguration und Layout fiir 2,5-Zoll-Laufwerks System
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Abbildung 23. Systemaufgaben
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Abbildung 24. Kiihlkérper
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Abbildung 25. BOSS-N1
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Express Service Tag

Abbildung 26. Express-Service-Tag

Matrix fuir Schienendimensionierung und
Rackkompatibilitat

Detaillierte Informationen zu den Schienenlésungen, die mit Ihrem System kompatibel sind, finden Sie in der Schienendimensionierungs-
und Rackkompatibilitdtsmatrix fur Dell Enterprise-Systeme.

Das Dokument enthélt die nachfolgend aufgelisteten Informationen:

Spezifische Details zu Schienentypen und ihren Funktionen

Schienen Einstellbereich fur verschiedene Arten von Rack-Montage Flanschen.
Schienentiefe mit und ohne Kabelftihrungszubehor

Racktypen, die fUr verschiedene Arten von Rack-Montageflansche unterstiitzt werden.
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Technische Daten

Die technischen Daten und Umgebungsbedingungen fur Ihr System sind in diesem Abschnitt enthalten.
Themen:

¢ Gehduseabmessungen

¢ Gewicht des Systems

e  Prozessor — Technische Daten

¢ PSU - Technische Daten

e Kuhlungslifter — Technische Daten

. Unterstltzte Betriebssysteme

¢ Technische Daten der Systembatterie

*  Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser
e Arbeitsspeicher — Technische Daten

e Speicher-Controller — Technische Daten
. Laufwerke

e Ports und Anschlisse - Technische Daten
*  Grafik — Technische Daten

*  Umgebungsbedingungen
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Gehauseabmessungen

Za—> = Zc >
A
J_ T A
)
Xa Xb
TOP VIEW
Bezel or
outer most /
feature j v
B 4
A
SIDE VIEW
.
Abbildung 27. Gehduseabmessungen
Tabelle 12. PowerEdge R660 — Gehdauseabmessungen
Laufwerke | Xa Xb Y Za Zb Zc
10 482,0 mm 434,0 mm (17,08 | 42,8 mm (1,68 35,84 mm (1,41 Zoll) 751,47 mm 787,04 mm
Laufwerke (18,97 Zoll) Zoll) Zoll) Mit Frontverkleidung, (29,6 Zall) (30,99 Zoll)
22 mm (0,86 Zoll) Winkel zur Winkel zu
Ohne Frontverkleidung | Rickwand Netzteilgriff
O Laufwerke [482,0 mm 434,0 mm (17,08 | 42,8 mm (1,68 35,84 mm (1,41 Zoll) 700,7 mm 736,27 mm
(18,97 Zoll) Zoll) Zoll) Mit Frontverkleidung, (27,5 Zoll) (28,99 Zoll)
22 mm (0,86 Zoll) Winkel zur Winkel zu
Ohne Frontverkleidung | Rickwand Netzteilgriff

®| ANMERKUNG: Zb ist die externe Nennflache der Ruckwand, auf der sich die E/A-Anschlisse der Systemplatine befinden.

Gewicht des Systems

Tabelle 13. PowerEdge R660-System - Gewicht

Systemkonfiguration

Hochstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)

Ein Server mit vollstandig besttckten Laufwerken

22,51kg (49,62 Ib)

Technische Daten
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Tabelle 13. PowerEdge R660-System - Gewicht (fortgesetzt)

Systemkonfiguration

Hochstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)

Ein Server ohne installierte Laufwerke

18,5 kg (40,78 Ib)

Prozessor — Technische Daten

Tabelle 14. PowerEdge R660 — Technische Daten des Prozessors

Unterstiitzter Prozessor

Anzahl der unterstiitzten Prozessoren

Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4- Generation oder
Intel® Xeon® Max-Prozessoren oder skalierbare Intel® Xeon®
Prozessoren der 5. Generation

Bis zu zwei

Tabelle 15. Mindestanforderungen an die Firmwareversion

Prozessoren iDRAC

BIOS

CPLD

8462Y+ 6.10.39.00

6458Q
6448Y
6444Y
6442Y
6438Y+

6438N

6438M
6434
6428N
6426Y
6421N

5420+

5418Y
5418N
5416S

5415+
5412U

541N

4416+
4410Y
3408U

1.21

1.0.5

9480 6.10.80.00
9470
9460
9462

1.3.2

1.0.5
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Tabelle 16. Mindestanforderungen an die Firmwareversion fiir skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der
5. Generation

Prozessoren

iDRAC

BIOS

CPLD

Skalierbare Intel® Xeon®
Prozessoren der 5. Generation

7.10.05.00

2.0.0

k. A

PSU - Technische Daten

Das PowerEdge R660-System unterstutzt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstromnetzteile (PSUs).

Tabelle 17. PSU - Technische Daten

Stromve | Klasse | Warme | Frequenz | AC-Spannung DC-Spannung Strom (A)
rsorgun abgabe | (Hz)
gseinhei (maxim 200-240V | 100-120 (277 V 240V - (48-60) | 336 V
t al) \ v

(BTU/

Std.)
700 W Titan 2.625 700 W k. A. k. A, k. A, k. A. k. A. 41
HLAC im
gemischt k. A. 2.625 50/60 | KA k. A. k. A, 700 W k. A. k. A, 34
en
Modus
800 W Platin 3.000 800 W 800 W k. A, k. A, k. A. k. A, 9,2-4,7
im
gemischt k. A. 3.000 50/60 |KA k. A. k. A. 800 W k. A. k. A. 3.8
en
Modus
1100 W | Titan 4.100 1100 W 1.050 W | k. A. k. A. k. A. k. A. 12-6,3
im
gemischt k. A. 4.100 50/60 |KA k. A. k. A. 1100 W k. A. k. A. 52
en
Modus
1400 W | Platin 5.250 1.400 W 1.050 W | k. A. k. A. k. A. k. A. 12-8
im
gemischt k. A. 5.250 50/60 |KA k. A. k. A. 1.400 W k. A. k. A. 6.6
en
Modus
1.800 W | Titan 6.750 1.800 W k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 10
HLAC im
gemischt k. A, 6.750 50/60 |k A k. A. k. A. 1.800 W k. A. k. A. 82
en
Modus
800 W k. A, 3.103 k. A. k. A. k. A. k. A, 800 W k. A. 23,5
-48 V
Gleichstr kA
om
1100 W - | k. A. 4.265 k. A. k. A. k. A, k. A, 1100 W k. A. 27
48V
Gleichstr kA
om
1400 W | Titan 5.250 50/60 | k. A. k. A. 1400 W k. A, k. A. k. A, 5,8
im
gemischt 5.250 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1.400 W 517
en k. A.
Modus
277V
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Tabelle 17. PSU - Technische Daten (fortgesetzt)

Stromve | Klasse | Warme | Frequenz | AC-Spannung DC-Spannung Strom (A)
rsorgun abgabe | (Hz)
gseinhei (maxim 200-240V | 100-120 |277V 290V - (48-60) | 336 V
t al) \ \
(BTU/
Std.)
Wechsels
trom und
HVDC

@ ANMERKUNG: Die Warmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils.

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswahlen und Upgrade der Systemkonfiguration das Enterprise Infrastructure Planning Tool

@ ANMERKUNG: Falls ein System mit 1.400-W- oder 1.100-W-Wechselstromnetzteilen an der Untergrenze von 100-120 V

Wechselstrom arbeitet, wird die Nennleistung pro Netzteil auf 1.050 W reduziert.

i

&2

N
4

.

unter calc, um den Stromverbrauch des Systems zu prifen und eine optimale Energienutzung zu gewahrleisten.

Power Cord APP
Abbildung 28. PSU-Netzkabel
Tabelle 18. PSU-Netzkabel
Bauweise Ausgang Netzkabel
Redundante 60 mm 700 W HLAC im gemischten C13
Modus
800 W im gemischten Modus C13
800 W -48 V Gleichstrom LOTES APOW0097
1100 W im gemischten Modus C13
1100 W - 48 V Gleichstrom C13
1.400 W im gemischten Modus | C13
1.800 W HLAC im gemischten C15

Modus

32 Technische Daten



https://dell-eipt-landingpage.azurewebsites.net/

Tabelle 18. PSU-Netzkabel (fortgesetzt)

Bauweise

Ausgang

Netzkabel

1.400 W 277 V AC und HVDC

APP 2006G1

@ ANMERKUNG:
e HLAC steht fur Hochspannungs-Wechselstrom mit einem Bereich von 200 bis 240 V Wechselstrom.

e HVDC steht fur Hochspannungs-Gleichstrom mit 336 V Gleichstrom.

Kuhlungslufter — Technische Daten

ANMERKUNG: Das C13-Netzkabel in Kombination mit dem C14-zu-C15-Jumper-Netzkabel kann verwendet werden, um ein 1.800-
W-Netzteil anzupassen.

Das PowerEdge R660-System unterstitzt bis zu vier Satze von Standardltftern (STD) oder vier Satze von Hochleistungsliftern Gold

(HPR GOLD).

Tabelle 19. Kiihlungsliifter - Technische Daten

Liftertyp Abkiirzung Kennzeichnungs | Beschriftungsbild
farbe

Standardltfter STD Keine
Kennzeichnung

Hochleistungslufte | HPR Gold Gold

r Gold

Unterstutzte Betriebssysteme

Das PowerEdge R660-System unterstitzt die folgenden Betriebssysteme:

VMware ESXi

Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server mit Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
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e Citrix XenServer

Weitere Informationen erhalten Sie unter Handbtcher zu Betriebssystemen.

Technische Daten der Systembatterie

Das PowerEdge R660-System verwendet eine CR 2032; 3,0-V-Lithium-Knopfzellenbatterie-Batterie.

Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser

Das PowerEdge R660-System unterstutzt bis zu drei PCle-Steckplatze (PCl Express) auf der Hauptplatine, davon sechs mit gesamter
Lange und 10 mit flachem Profil.

Tabelle 20. Erweiterungskartensteckplatze auf der Hauptplatine

Mit

- normalem R1P R2A R2P R2@ R2R R2S R3A R3P R3Q R3R R3S R4P
Gehéause
Gesamte
Stec | she,3a | X1
kplat | | . (Gend - - - - - - - - - - -
Lange, halbe

z1 ; )

Lange
Stec ' x16 x16 x16

Flaches Profil, x16 x8

ks'?t habe Lange | | (Gend) (G§”5 (G§”5 (Gen5) (63”5 - - - - - -
Etﬁai Flaches Profil, 3 x16 x16 (é;it') x16 _ _ 3 B 3 3 _
52 halbe Lange (Gen4) | (Gen4) ) (Gen4)
Stec Gesamte
Kolat Hohe, 374 B B B _ B _ B B _ B B x16
P ange, halbe (Gen5)
z2 ,

Lange
E;l‘;ct Flaches Profil, | B B B B | e (él% (GX;S5) X8 x16 B
73 halbe Lange (Gen4) ) (SNAPI) (Gend) | (Gend)

Arbeitsspeicher — Technische Daten

Das PowerEdge R660-System unterstiutzt die folgenden Speicherspezifikationen fur den optimalen Betrieb.

Tabelle 21. Technische Daten des Arbeitsspeichers fiir skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation
oder Intel® Xeon® Max Prozessoren

Einzelprozessor Zwei Prozessoren
DIMM- . .
DIMM-Typ DIMM-Rank Ka i Mindest- . Mindest- .
pazitat . Maximale . Maximale
Systeqa'_nlt-tapazn Systemkapazitat Systerglt-tapazn Systemkapazitat
Single-Rank 16 GB 16 GB 256 GB 32 GB 512 GB
Zweifach 32 GB 32 GB 512 GB 64 GB 1TB
DDR5 RDIMM Zweifach 64 GB 64 GB 1TB 128 GB 27TB
Quad-Rank 128 GB 128 GB 27TB 256 GB 47TB
Octa-Rank 256 GB 256 GB 47TB 512 GB 8TB
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Tabelle 22. Speichermodulsockel

Speichermodulsockel DIMM-Nenngeschwindigkeit
32 (288 Stifte) 4.800 MT/s oder 4.400 MT/s

Tabelle 23. Technische Daten des Arbeitsspeichers fiir skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation

Einzelprozessor Zwei Prozessoren
DIMM- . .
DIMM-Typ DIMM-Rank Ka Y Mindest- . Mindest- .
pazitat . Maximale . Maximale
Systen_;rapaznt Systemkapazitét Systen_;rapazn Systemkapazitét
Single-Rank 16 GB 16 GB 256 GB 32 GB 512 GB
Zweifach 32 GB 32 GB 512 GB 64 GB 1TB
DDR5 RDIMM Zweifach 64 GB 64 GB 17TB 128 GB 278
Dual-Rank 96 GB 96 GB 1,5TB 192 GB 3TB
Quad-Rank 128 GB 128 GB 27TB 256 GB 47B
Tabelle 24. Speichermodulsockel
Speichermodulsockel DIMM-Nenngeschwindigkeit
32 (288 Stifte) 5.600 MT/s

®|ANMERKUNG: Speicher-DIMM-Steckplatze sind nicht Hot-Plug-fahig.

®| ANMERKUNG: Der Prozessor kann die DIMM-Nenngeschwindigkeit reduzieren.

Speicher-Controller — Technische Daten

Das PowerEdge R660-System untersttzt die folgenden Controller-Karten:

Tabelle 25. Speicher-Controllerkarten

Unterstiitzte Speicher-Controllerkarten

Interne Controller
o PERC H965i
e PERCH755
e PERC H755N
e PERC H355

Externe Controller
e HBA355e
o PERC H965e

Interner Boot
e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe-SSDs
o USB-Anschluss

Software-RAID
e S160

SAS-Host-Bus-Adapter (HBA)
e HBA355i
o HBA465i
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Laufwerke

Das PowerEdge R660-System unterstUtzt Folgendes:

e 8x2,5 Zoll-SAS-, SATA- oder NVMe-Laufwerke (Hot-Swap-fahig)

e 10 x 2,5-Zoll-Laufwerk-SAS-, SATA- oder -NVMe-Laufwerke (Hot-Swap-fahig)

e 14 x EDSFF E3.S Hot-Swap-fahige NVMe-Laufwerke.

e 16 x EDSFF E3.S Hot-Swap-fahige NVMe-Laufwerke.
ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Hot-Swap-Verfahren fir NVMe-PCle-SSD-U.2-Geréte finden Sie im Benutzerhandbuch
fur Dell Express Flash NVMe-PCle-SSDs unter Dell Support > Alle Produkte durchsuchen > Infrastruktur >
Rechenzentrumsinfrastruktur > Storage-Adapter und Controller > Dell PowerEdge Express Flash-NVMe-PCle-SSD >
Dieses Produkt auswéhlen > Dokumentation > Handbiicher und Dokumente.

Ports und Anschlusse - Technische Daten

Technische Daten des NIC-Ports

Das PowerEdge R660-System unterstUtzt bis zu zwei NIC-Anschltsse (Network Interface Controller), die auf der LOM-Karte (LAN on
Motherboard) integriert sind, und bis zu vier auf der OCP-Karte (Open Compute Project) integrierte Anschlisse.

Tabelle 26. Technische Daten der NIC-Ports fiir das System

Funktion Technische Daten

LOM-Karte (optional) 1GbE x 2

OCP-Karte (OCP 3.0) (optional) 1GbE x 4, 10 GbE x 2, 10 GbE x 4, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4,
100 GbE x 2

Management Interface Card (MIC) zur Unterstltzung der {Varref: |25 GbE x 2 oder 100 GbE x 2
16G_Dell}Dell Data Processing Unit (DPU)-Karte (optional)

@ ANMERKUNG: Das System ermoglicht es, entweder eine LOM-Karte oder eine OCP-Karte oder beides im System zu installieren.
@ ANMERKUNG: Auf der MS Systemplatine ist die unterstitzte OCP-PCle-Breite x8. Wenn die x16-PCle-Breite installiert ist, wird sie
auf x8 zurtickgestuft.

ANMERKUNG: Eine 100-GbE-OCP-Karte mit PCle-Breite x16 kann verwendet werden, indem das OCP-Kabel von SL11_CPU1_PB7
mit SL13_CPU1_PBY7 auf der MAX-Systemplatine verbunden wird.

@ ANMERKUNG: Bei Speicherkonfigurationen, die bereits den SL11_CPU1_PB7- oder SL13_CPU1_PB7-Anschluss auf der Max-
Systemplatine verwenden, gibt es eine Einschrankung bei der Unterstiitzung von OCP-Kabeln.

®| ANMERKUNG: Das System ermoglicht es, entweder eine LOM-Karte oder MIC-Karte oder beides im System zu installieren.

Serieller Anschluss — technische Daten

Das PowerEdge R660-System unterstUtzt eine serielle Schnittstelle auf der Systemplatine, die Data Terminal Equipment (DTE), 16550-
konform ist.

Der serielle Anschluss ist standardmafig auf der Systemplatine installiert.
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Technische Daten der USB-Ports

Tabelle 27. PowerEdge R660 — USB-Spezifikationen

Vorderseite

Riickseite

Intern (optional)

USB-Porttyp

Anzahl von Ports

USB-Porttyp

Anzahl von Ports

USB-Porttyp

Anzahl von Ports

(Micro-AB USB
2.0-konformer
Port)

konformer Port

USB 2.0- Eins USB 2.0- Eins
konformer Port konformer Port
iDRAC Direct Port | Eins USB 3.0- Eins

Interner USB
3.0-konformer
Anschluss

Eins

@lANMERKUNG: Der Micro-USB 2.0-konforme Anschluss kann nur als iDRAC Direct- oder Verwaltungsanschluss verwendet werden.

VGA-Ports - Technische Daten

Das PowerEdge R660-System unterstitzt den DB-15-VGA-Anschluss auf der Frontblende und auf der hinteren E/A-Platine (optional fir
die Konfiguration mit direkter Flissigkeitskihlung).

Grafik — Technische Daten

Das PowerEdge R660-System unterstitzt einen integrierten Matrox G200-Grafikcontroller mit 16 MB Videoframebuffer.

Tabelle 28. Unterstiitzte Optionen fiir die Videoauflosung

Loésung Bildwiederholfrequenz (Hz) | Farbtiefe (Bit)
1.024 x 768 60 8,16, 32
1152 X 864 60 8,16, 32
1.280 x 800 60 8,16, 32
1.280 x 1.024 60 8,16, 32
1.360 x 768 60 8,16, 32
1.400 x 1.050 60 8,16, 32
1.440 x 900 60 8,16, 32
1.600 x 1.200 60 8,16, 32
1.680 x 1.050 60 8,16, 32
1.920 x 1.080 60 8,16, 32
1.920 x 1.200 60 8,16, 32

Umgebungsbedingungen

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umweltzertifizierungen finden Sie in den Datenblattern zu Produkt und Umwelt in der

Dokumentation unter Dell Support.

Tabelle 29. Dauerbetriebsspezifikationen fir ASHRAE A2

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Technische Daten
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Tabelle 29. Dauerbetriebsspezifikationen fir ASHRAE A2 (fortgesetzt)

Temperatur

Technische Daten

Temperaturbereich fir Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

10-35 ©C (50-95 ©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréte

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 80 % relative
Luftfeuchtigkeit mit 21 ©C (69.8 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 300 m (1,8 °F / 984 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 30. Dauerbetriebsspezifikationen fiir ASHRAE A3

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgénge

Temperaturbereich fir Héhen <= 900 m (<=
2953 ft)

5-40 °C (41-104 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréate

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 85% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1°C /175 m (1,8 °F / 574 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 31. Dauerbetriebsspezifikationen fir ASHRAE A4

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgange

Temperaturbereich fir Hohen <= 900 m (<=
2953 ft)

5-45 °C (41-113 ©F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geréte

Prozentbereich fur Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit
nicht kondensierend)

8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 ©C Mindesttaupunkt bis 90% relative
Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt

Betriebshthe — Leistungsreduzierung

Die maximale Temperatur verringert sich um 1°C /125 m (1,8 °F / 410 ft)
oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 32. Allgemeine Umgebungsbedingungen fiir ASHRAE A2, A3, A4

Temperatur

Technische Daten

Zulassige kontinuierliche Vorgénge

Maximaler Temperaturanstieg (gilt fur Betrieb und
Nichtbetrieb)

20 ©C in einer Stunde* (36 °©F in einer Stunde) und 5 ©C in 15 Minuten (9 °F in
15 Minuten), 5 ©C in einer Stunde* (9 °F in einer Stunde) flr Bandhardware
()| ANMERKUNG: *: Bei den thermischen Richtlinien von ASHRAE
far Bandlaufwerke handelt es sich nicht um unverzlgliche
Temperaturschwankungen.

Temperaturgrenzwerte bei Nichtbetrieb

-40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F)

Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte bei Nichtbetrieb

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem Maximaltaupunkt von 27 ©C
(80.6 °F)

Maximale Hohe auf3erhalb des Betriebs

12.000 m (39.370 Fuf3)

Maximale Hohe Uber NN bei Betrieb

3.050 m (10.006 Fuf3)

Tabelle 33. Zulassige Erschiitterung — Technische Daten

Zulassige Erschiitterung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

0,21 Gyps bei 5 Hz bis 500 Hz (alle Betriebsrichtungen)

Speicher

1,88 g bei 10 Hz bis 500 Hz tber 15 Minuten (alle sechs Seiten getestet)
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Tabelle 34. Technische Daten fiir maximal zuldssige Stof3wirkung

Maximal zuldssige Stof3einwirkung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

Sechs nacheinander ausgefuhrte Stof3e mit 6 G von bis zu 11 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung.

Speicher

Sechs nacheinander ausgefuhrte Stof3e mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stof3 auf jeder Seite des

Systems)

Spezifikationen zu partikel- und gasformigen Verunreinigungen

In der folgenden Tabelle werden die Grenzwerte zur Verhinderung von Schaden an Geréten und/oder Fehlern durch Partikel- und
gasférmige Verschmutzung definiert. Wenn die Verunreinigungen durch Feinstaub und gasférmige Stoffe die festgelegten Grenzwerte
Uberschreiten und zu Beschadigungen oder Ausfallen der Gerate fuhrt, missen Sie die Umgebungsbedingungen verbessern. Die Korrektur
von Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.

Tabelle 35. Partikelverschmutzung - Technische Daten

Partikelverschmutzung

Technische Daten

Luftfilterung: Nur konventionelle Rechenzentren

®

Rechenzentrum-Luftfilterung gemaf ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer
oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

ANMERKUNG: Die Filterung der Raumluft mit einem MERV8-Filter
gemaf ANSI/ASHRAE Standard 127 ist eine empfohlene Methode, um
die erforderlichen Umgebungsbedingungen zu erreichen.

ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss Uber
MERV11- oder MERV13-Filterung verfugen.

ANMERKUNG: Diese Bedingung gilt nur far
Rechenzentrumsumgebungen. Luftfilterungsanforderungen beziehen
sich nicht auf IT-Geréate, die fur die Verwendung auf3erhalb eines
Rechenzentrums, z. B. in einem Buro oder in einer Werkhalle, konzipiert
sind.

Walk-Up-Edge-Rechenzentrum oder -Gehause
(versiegelte Umgebung mit geschlossenen Kreislauf)

der

®

Eine Filterung ist nicht erforderlich fir Gehause, die voraussichtlich nicht
mehr als sechsmal pro Jahr getffnet werden. Andernfalls ist eine Filterung

Klasse 8 geméaf3 ISO 1466-1 erforderlich, wie oben definiert.
ANMERKUNG: In Umgebungen, die haufig Uber ISA-71 Klasse G1 liegen
oder bekannte Herausforderungen aufweisen, kénnen spezielle Filter
erforderlich sein.

Leitféhiger Staub: Umgebungen in Rechenzentren und
aufderhalb von Rechenzentren

Luf

©)

0

Partikeln sein.

t muss frei von leitféhigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitféhigen

ANMERKUNG: Leitfahiger Staub, der den Ger&tebetrieb
beeintrachtigen kann, kann aus verschiedenen Quellen stammen,
einschliefllich Fertigungsprozessen und Zinkpartikeln, die sich auf der
Beschichtung von Doppelbodenfliesen entwickeln kénnen.

ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Korrodierender Staub: Umgebungen in Rechenzentren
und auf3erhalb von Rechenzentren

®

Luft muss frei von korrosivem Staub sein

Der in der Luft vorhandene Reststaub muss Uber einen
Deliqueszenzpunkt von weniger als 60 % relativer Feuchtigkeit
verfugen.

ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.
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Tabelle 36. Gasférmige Verschmutzung - Technische Daten

Gasformige Verschmutzung | Technische Daten Anmerkungen
Kupfer-Kupon-Korrosionsrate ISA-71 Klasse G: < 300 A/Monat Gemaf3 ANSI/ISA71.04
Silber-Kupon-Korrosionsrate ISA-71 Klasse G: < 200 A/Monat Gemaf3 ANSI/ISA71.04

Ubersicht iiber thermische Beschriankungen

Tabelle 37. Prozessor- und Kiihlkérpermatrix

Kiihlkorper Prozessor-TDP
STD HSK <185 W
HSK des Typs L > 185 W

Tabelle 38. Etikettreferenz

Kennzeichnung

Beschreibung

STD Standard

HPR (Gold) Hohe Leistung (Goldklasse)
HSK Kahlkdrper

LP Low-Profile

FH Volle Bauhdhe

DLC Direkte Flussigkeitskihlung

Tabelle 39. Matrix fir thermische Beschrankungen fiir Konfigurationen mit Luftkiihlung

10x2,
Keine | 8325~ | 5.7 | 10%X25-149,25| 10x2,5- | 16x 14 x
Konfiguration Riickwan NVMe/SA Zoll- SAS/ -Zoll- Zoll- EDSFF EDSFF
dplatine S/SATA SAS/ SATA NVMe NVMe E3.S E3.S
SATA
Keine Keine :(:(':2: Keine Keine
ruickseitig | riickseitig | _..: riicksei rickseitig Umgebun
Speicher hinten en en eltrl‘ge 2x gl’ls z tigen 2x 2|’|5 Zo en 2 XEE3I?§ FF gstemper
Laufwerk | Laufwerk Laufw Laufwe Laufwerk atur
e e erke rke e
Max.
Gehéus
CPB{;EP/ etemp. Lufter
Mitte
(°C)
79 HPR- HPR- HPR- HPR- °
125 W (174,2 © LSL;tDer STD-Lufter LSthDer Lufter ﬂtDer Lufter Lifter Lufter (32 o%
F) (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
78
(172,4 ) . HPR- ) HPR- HPR- HPR- °
150 W °F)/79 I_S[JTftDer STD-Lufter I_S(;?er Lufter I_SL'JTf?er Lufter Lufter Lafter (gg O%
(174,2 © (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
F)
82
(179,6 ) . HPR- ) HPR- HPR- HPR- o
165 W OF)/84 I_SL'J—;‘[Der STD-Lufter I_SU—E‘E)er Lufter I_Su—;tDer Lufter LUfter Lufter (gg O%
(183,2© (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
F)
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Tabelle 39. Matrix fir thermische Beschrankungen fiir Konfigurationen mit Luftkiihlung (fortgesetzt)

10x2
. 8 x2,5- 110 x 2,5-
Konfi ] Keine Zoll- 5- Zoll- 10x2,5| 10x2,5- 16 x 14 x
onfiguration Riickwan NVMe/SA Zoll- SAS/ -Zoll- Zoll- EDSFF EDSFF
dplatine SAS/ NVMe NVMe E3.S E3.S
S/SATA SATA
SATA
Keine Keine :(:(':2: Keine Keine
riickseitig | riickseitig | _..: riicksei riickseitig Umgebun
Speicher hinten en en elt:lge 2x 3|’|5 z tigen 2x 2|’|5 Zo en 2 XEE3[_)§ FF gstemper
Laufwerk | Laufwerk Laufw Laufwe Laufwerk atur
e e erke rke e
Max.
Gehdus
CPBT-I-JFEP/ etemp. Liifter
Mitte
(°C)
80 (176
OF)/81 HPR- HPR- HPR- HPR- °
185 W (177,8 © LSqu?er STD-Lufter LSquEar Lufter LSquE)er Lufter Lufter Lufter (gg OE)
F)/85 (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
(185 °F)
64 HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- 35 0C
195 W (147,20 Lufter Lufter Lufter | Lafter Lufter Lufter Lufter Lufter (95 °F)
F) (Gold) (Gold) (Gold) | (Gold) (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
76
(168.,8
oF)/84 HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- 35 0C
205 W (1832 © LUfter Lufter Lufter LUfter LUfter LUfter LUfter Lufter (95 °F)
F)/é5 (Gold) (Gold) (Gold) | (Gold) (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
(185 ©F)
79 HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- 35 0C
225 W (174,2 © Lufter Lufter Lufter Lufter Lufter Lufter Lufter Lafter (95 °F)
B (Gold) (Gold) (Gold) | (Gold) (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
76 HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- 35 0C
250 W 1724 °© Lufter Lufter Lufter Lufter Lufter Lufter Lufter Lafter (95 OF)
F) (Gold) (Gold) (Gold) | (Gold) (Gold) (Gold) (Gold) (Gold)
75 HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- 35 0C
270 W (167 °F) Lufter Lufter Lufter | Lafter Lufter Lufter Lufter Lufter (95 °F)
(Gold) (Gold) (Gold) | (Gold)* | (Gold) (Gold)* (Gold) (Gold)*
71 HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- HPR- 35 0C
270 W (159,8 °© Lufter Lufter Lufter | Lafter Lufter Lufter Lufter Lufter (95 °F)
F) (Gold) (Gold) (Gold) | (Gold)* | (Gold) (Gold)* (Gold) (Gold)*
HPR-
81 HPR- HPR- Liifter DLC HPR- DLC HPR- DLC 35 0C
300 W (177.8° Lufter Lufter (Gold erforderli | Lufter | erforderlic Lufter erforderlich | (95 °F)
F) (Gold) (Gold) ) ch (Gold)* h (Gold)*
HPR-
76 HPR- HPR- Liifter DLC HPR- DLC HPR- DLC 35 0C
300 W 172,4° LUfter Lufter erforderli | Lufter | erforderlic LUfter )
(Gold erforderlich | (95 °F)
F) (Gold) (Gold) ) ch (Gold)* h (Gold)*
HPR-
77 HPR- HPR- Liifter DLC HPR- DLC HPR- DLC 35 0C
300 W (170,6 © LUfter Lufter erforderli | Lufter | erforderlic LUfter )
(Gold erforderlich | (95 °©F)
F) (Gold) (Gold) ) ch (Gold)* h (Gold)*
75 HPR- HPR- DLC HPR- DLC HPR- o
300 W (172,4° Lufter Lufter LHUI?tRe_r erforderli | Lufter | erforderlic Lufter erfo?ggrlich (‘79)55) OCF:)
F) (Gold) (Gold) ch (Gold)* h (Gold)*
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Tabelle 39. Matrix fir thermische Beschrankungen fiir Konfigurationen mit Luftkiihlung (fortgesetzt)

10x2,
Keine | 832.5- | 5.7 | 10%X25-149,25| 10x2,5- | 16x 14 x
Konfiguration Riickwan NVMe/SA Zoll- SAS/ -Zoll- Zoll- EDSFF EDSFF
dplatine SAS/ NVMe NVMe E3.S E3.S
S/SATA SATA
SATA
Keine Keine :(:(':2: Keine Keine
riickseitig | riickseitig | _..: riicksei riickseitig Umgebun
Speicher hinten en en elt:lge 2x 3|’|5 z tigen 2x 2|’|5 Zo en 2 XEE3D§ FF gstemper
Laufwerk | Laufwerk Laufw Laufwe Laufwerk ' atur
e e erke rke e
Max.
Gehdus
CPBT-I-JFEP/ etemp. Liifter
Mitte
(°C)
(Gold
)%
HPR-
76 HPR- HPR- Liifter DLC HPR- DLC HPR- DLC 35 0C
300 W (172,4° Lufter Lufter (Gold erforderli | Lufter | erforderlic Lufter erforderlich | (95 °F)
F) (Gold) (Gold) ) ch (Gold)* h (Gold)*
79 HPR- HPR- DLC DLC DLC DLC o
350 W 174,2 © Lufter Lufter erford | erforderli | erforderl | erforderlic DLC ) DLC ) 35 OC
= (Gold)* (Gold)* | erlich ch ich h erforderlich | erforderlich | (95 °©F)
57 HPR- HPR- DLC DLC DLC DLC o
350 W (1346 Lufter Lufter erford | erforderli | erforderl | erforderlic bLC . bLC . 5 OC
oF) (Gold)* (Gold)* | erlich oh ich h erforderlich | erforderlich | (95 °F)
66 ) DLC DLC DLC DLC o
350 W (150,8 Erforderlic bLC ' erford | erforderli | erforderl | erforderlic bLC . bLC . 5 OC
oF) her DLC | erforderlich erlich ch ich h erforderlich | erforderlich | (95 ©F)
77/79 HPR- HPR- DLC DLC DLC DLC °
350 W (170,671 Lufter Lufter erford | erforderli | erforderl | erforderlic bLC , bLC , ‘35 OC
742 °F) | (Gold)* (Gold)* erlich ch ich h erforderlich | erforderlich | (95 °F)
77/77 HPR- HPR- DLC DLC DLC DLC °
350 W (170,671 Lufter Lufter erford | erforderli | erforderl | erforderlic bLC . DLC . % OC
70,6 °F) | (Gold)* (Gold)* erlich ch ich h erforderlich | erforderlich | (95 °F)
e4s77 Erforderlic DLC bLC bLC . bLC bLC ' DLC DLC 35 °C
350 W (147,271 ) erford | erforderli | erforderl | erforderlic . ‘ °
70,6 °F) her DLC | erforderlich erlich ch ich h erforderlich | erforderlich | (95 ©F)
64/76 Erforderlic DLC DLC DLC . bLC DLC ' DLC DLC 35 °C
350 W (147,271 ) erford | erforderli | erforderl | erforderlic ) ) °
68,8 °F) her DLC | erforderlich orlich ch ich h erforderlich | erforderlich | (95 ©F)

@ ANMERKUNG:
e *Die unterstUtzte Umgebungstemperatur betragt 30 °C (86 °F).

e Erforderlicher DLC erfordert <30 °C (86 °F)
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Matrix fUr thermische Beschrankungen fur skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der
5. Generation

Tabelle 40. Matrix fiir thermische Beschrankungen fiir Konfigurationen mit Luftkiihlung

Vorderseiten- Kein 8x2,5- 10 x 2,5-Z0llI-SAS/SATA |10 x 2,5-Zoll-NVMe 16 x 14 x
Konfiguration BP Zoll- EDSFF | EDSFF
NVMe/SA E3.S E3.S
S/SATA
(Smart
Flow)
Riickseitige 3xLP/ | 2xLP/ 3xLP/ 2x 3xLP 3xLP/ 2x 2xE3 |3xLP/ |3xLP/ |2x
Konfiguration 2xFH 3xLP/ 2xFH 2,5- 2xFH 2,5- hinten | 2xFH 2xFH EDSFF
2xFH Zoll- Zoll- E3.S
SAS/ NVMe
SATA hinte
hinte n
n
Beliebi | beliebig 2x2,5- | Rick |Beliebi |2 x2,5- | Riicks | Riickse | Beliebi |2 x Riickse
g Zoll seitig | g Zoll eitig2 |iteE3 |g 2,5- ite E3
(RCO, (RCO, 2 x (RC1) | (RCO, x2,5 |(RC9) |(RCO, |Zoll (RC9)
RC1, RC1, 2,5 RC1, Zoll RC1, (RCO,
RC2, RC2, Zoll RC2, (RC7) RC2, RCO,
RC3) RC3) (RC7 RC3) RC3, RC1,
hinten ) hinten RC10) |RC2,
RC3)
TDP An | Tech | DIMM < =128 GB DIMM < = 128 GB Technische Daten
za | nisch des Gehauses
hl |e
Co | Date
res | n des
Geha
uses
125W' [8 |84 35°C |35°C 35 °C 3o oeC|3veC [35°C 35°C |35 °C [3H5°C |35°C [3b5°C
BOW! |12 |84 35°C |35°C 35 °C 350C|35°C [35°C 35°C |35°C [35°C |35°C [3b°C
1B0WY |16 |79 35°C |35°C 35 °C 350C|35°C [35°C 35°C |35°C [35°C |35°C [3b°C
185W! |28 |89 35°C |35°C 35 °C 350C|35°C [35°C 35°C |35°C [35°C |35°C [3b°C
195W! [8 |64 35°C |35°C 35 °C 35°C|35°C [35°C 35°C |35°C [35°C |35°C [35°C
195 W' |16 |82 35°C |35°C 35 °C 35°0C|35°C [35°C 35°C |35 °C [3H5°C |35°C [3b°C
250 W' |24 |83 35°C |35°C 35 °C 3o oeC|3veC [35°C 35°C |35 °C [3H5°C |35°C [3b5°C
250 W' |32 |83 35°C |35°C 35 °C 350C|35°C [35°C 35°C |35°C [35°C |35°C [3b°C
250 W' |32 |83 35°C |35°C 35 °C 35°0C|35°C [35°C 35°C |35°C [35°C |35°C [3b°C
300W2 |32 |81 35°C |35°C 30 °C k.A. |k A. 30 °C k. A. k. A. k. A. 30°C |k A.
270W2 |60 |74 35°C |35°C 35 °C 30°C|30°C [35°C 30°C |30°C [30°C |35°C [30°C
300W2 |48 |78 35°C |35°C 30 °C k.A. |k A. 30 °C k. A k. A. k. A. 30°C |k A.
350 W2 |48 | 81 30°C |30°C k. A. k.A. |k A k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
350 W2 |60 |81 30°C |30°C k. A. k.A. |k A k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
350W2 |64 |81 30°C |30°C k. A. k.A. |k A k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
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Tabelle 41. Temperaturbeschrankungen fiir Speicher

Tabelle 42. Thermische Einschrankung fiir L4-GPU

e |Installieren Sie alle Liftermodule fir die Konfiguration mit einer CPU.

e Alle Konfigurationen mit Luftkihlung erfordern ein CPU-Kuhlgehause.
e Installieren Sie das PCH-Geh&use ohne Riser-Konfiguration.

®| ANMERKUNG: Nicht erforderlich in 8 x 2,5-Zoll-NVMe/SAS/SATA-Konfig.

e |Installieren Sie einen A2-Platzhalter auf dem R1p-Riser flr die FH-Riser-Konfiguration mit A2-GPU.
e Installieren Sie DIMM-Platzhalter in allen leeren DIMM-Steckplatzen fur STD-CPU-Kuhlkorper oder CPU-TDP > = 250 W.

. x2,5-
Konfiguratio | o heine | 7 | 10x2,5-zol- oS | 10x25- | 10x2,5- | 18X |14xEDSFF
n h NVMe/SA | SAS/SATA Zoll-NVMe | Zoll-NVMe E3.S
atine S/SATA SATA E3.S
. Kein _Keine Kein _ Keine _ Keine
Speicher riickseitigen rickseitig riickseitigen | 2 x 2,5 Zoll rickseitige | 5 x 2,5 zoll | Mickseitige | 2x EDSFF
Laufwerke Laufwerke Laufwerke Laufwerke Laufwerke
30 °C 30 °C 30 °C
(86 °F) (86 °F) 86 °F)
30 °C (86 °F) ANMER ANMER ANMER
ANMERKU KUNG: KUNG: KUNG:
NG: 30 °C 30 °C 30 °C 30 °C
(86 °F) fur (86 °F) (86 °F) (86 °F)
CPU > 250 fur CPU far CPU fur CPU
256 GB 35°C 85°C W (CPU < >225W | |>250w >25W | 395°C 35°C
RDIMM (95 °F) ©5°F) | O 050w |Olcru< [@lcru< |@lcru< | ©8°F | 95°F)
kann 35 °C =225 =250 W =225W
(95 °F) W kann kann 35 kann 35
unterstitze 35 °C °C (95 °C (95
n) (95 ©F) °F) °F)
unterstu unterstut unterstut
tzen) zen) zen)
ANMERKUNG:

e Installieren Sie das hintere Laufwerksgehause fiir die Luftkihlung mit einer Konfiguration mit 2 x 2,5-Zoll-Laufwerken rickseitig.

. 8x2,5-
i | Keine ; 10x2,5- | 10x2,5- 10 x 2,5- 16 x 14 x
Konfigurati | Riickwand | o/ | Zoll-SAS/ | Zoll-SAS/ | J9X&% | “Zoli. | 1OXZ2 | EDSFF | EDSFF
platine | x5 SATA SATA NVMe E3.S E3.S
. Keine . Keine
Keine . . . Keine v .
Speicher | riickseitige | Tuckseiti | Keine 15,5 575| riickseitig | 2 x 2,5 Zo | 2 x EDSFF | Fuckseiti | 2x
hinten n gen rickseitigen en i E3.S gen EDSFF
Laufwerke Lauf;lverk Laufwerke Laufwerke Lauf:verk E3.S
CPU > CPU > CPU > CPU >
2783\L/Jvtir 4| 270w [cPusoosw Cw;ié% Cw;if‘% 205 W CT/\L/J;irzsz 205 W 205 W
L4 GPU nicht wird nicht wird nicht nicht nicht wird nicht nicht wird nicht | wird nicht
N unterstutz unterstutzt N N unterstutz N unterstutz | unterstitz
unterstutzt t unterstutzt | unterstutzt t unterstutzt t t

@ ANMERKUNG:

e Die Installation des GPU-Platzhalters ist fur die FH-Riser-Konfiguration (RC3) mit einer LP-GPU-Karte auf R1P erforderlich, um
den Luftstrom des Systems zu stoppen.

e Keine zusétzliche thermische Einschrankung zur Unterstitzung von R1p+R4p (2x FHs) und R2g-Riser.

a4
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Bei einer Konfiguration mit 3 LPs gibt es keine zuséatzliche thermische Einschréankung fir die Unterstitzung von 2 x L4-GPUs in
Steckplatz 1 und Steckplatz 2 und einer Nicht-GPU-Karte in Steckplatz 3.

Fur eine Konfiguration mit 3 x LPs mit 3 x L4-GPU-Karten sind zusatzliche CPU-SKUs erforderlich, um Einschrénkungen zu
unterstttzen.

Bei Konfigurationen ohne BP und 8 x 2,5-Zoll-Festplatten werden CPU-TDP mit mehr als 270 W bei 3 x L4-GPUs nicht
unterstdtzt.

Fir10 x 2,5 Zoll und 16 x EDSFF E3.S-Konfigurationen werden CPU-TDP Uber 225 W bei 3 x L4-GPUs nicht unterstitzt.

Fur 10 x 2,5 Zoll und 16 x EDSFF E3.S-Konfigurationen mit hinteren Laufwerken werden CPU-TDP hoher als 205 W nicht
unterstttzt.

Thermische Beschrankungen fir Luft

ASHRAE A2-Umgebung

CPU > 300 W werden in einer 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration nicht unterstitzt.

CPU > 270 W werden in einer 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration mit riickseitigen Laufwerken nicht unterstitzt.
Maximal 30 ©C (86 °F) fur CPU > 270 W in einer 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration.

Maximal 30 ©C (86 °F) fur CPU > 250 W mit ruckseitigem Laufwerk in einer 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration.
Maximal 30 ©C (86 °F) fur CPU > 250 W mit 256G-RDIMM in einer 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration.

Maximal 30 ©C (86 °F) fur CPU > 225 W mit 256G-RDIMM in einer Konfiguration mit 10 x 2,5 hinteren Laufwerken.
CPU > 350 W werden fiir Gehduse ohne Ruckwandplatine nicht unterstutzt.

Maximal 30 ©C (86 °F) fur CPU > 300 W in einer Speicherkonfiguration mit Gehduse ohne Ruckwandplatine.

CPU > 350 W werden in einer 8 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration nicht unterstutzt.

Maximal 30 ©C (86 °F) fur CPU > 300 W in einer 8 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration.

ASHRAE A3-Umgebung

CPU > 185 W werden in einer 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration nicht unterstiutzt.

CPU > 205 W werden in 8 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration mit Gehause ohne Riickwandplatine nicht unterstitzt.
RDIMMs mit einer Kapazitat von 128 GB oder mehr werden nicht unterstitzt.

2,5-Z0ll-NVMe-Speicher wird in einer 8 x 2,5-Zoll- und 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration nicht unterstitzt.
Ruckseitige Laufwerke werden nicht unterstitzt.

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten tber 25 W werden nicht unterstutzt.
GPU wird nicht unterstutzt.

Aktive optische Kabel mit 85 ©C (185 °F)-Spezifikation sind erforderlich

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die Systemleistung kann im Falle eines PSU-Fehlers reduziert werden.

ASHRAE A4-Umgebung

CPU > 125 W werden in einer 10 x 2,5-Zoll-Speicherkonfiguration nicht unterstitzt.

RDIMMs mit einer Kapazitat von 128 GB oder mehr werden nicht unterstitzt.

Ruckseitige Laufwerke werden nicht unterstitzt.

2,5-Z0ll-NVMe-Speicher wird nicht unterstitzt.

BOSS N1 wird nicht unterstutzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die Systemleistung kann im Falle eines PSU-Fehlers reduziert werden.

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten Uber 25 W werden nicht unterstitzt.
OCP 3.0-Karte wird nicht unterstitzt.

Aktive optische Kabel mit 85 ©C (185 ©F)-Spezifikation sind erforderlich
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ASHRAE A3-Umgebung fur die Konfiguration mit Flussigkeitskiihlung

RDIMMSs mit einer Kapazitat von 128 GB oder mehr werden nicht unterstitzt.

Ruckseitige Laufwerke werden nicht unterstutzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die Systemleistung kann im Falle eines PSU-Fehlers reduziert werden.

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten Uber 25 W werden nicht unterstitzt.
Aktive optische Kabel mit 85 °C (185 °F)-Spezifikation sind erforderlich

ASHRAE A4-Umgebung fur die Konfiguration mit Flissigkeitskihlung

RDIMMSs mit einer Kapazitat von 128 GB oder mehr werden nicht unterstitzt.

Ruckseitige Laufwerke werden nicht unterstutzt.

2,5-Z0ll-NVMe-Speicher wird nicht unterstitzt.

BOSS N1 wird nicht unterstitzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die Systemleistung kann im Falle eines PSU-Fehlers reduziert werden.

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten Uber 25 W werden nicht unterstitzt.
OCP 3.0-Karte wird nicht unterstutzt.

Aktive optische Kabel mit 85 ©C (185 °F)-Spezifikation sind erforderlich

ASHRAE A2-Umgebung fur EDSFF

CPU > 300 W werden nicht unterstitzt.

CPU-> 270 W mit hinterem Laufwerk werden nicht unterstitzt.

Maximal 30 °C (86 ©F) fur CPU > 270 W Speicherkonfiguration.

Maximal 30 ©C (86 °©F) fiur CPU > 250 W in einer Speicherkonfiguration mit rlickseitigem Laufwerk.

Max. 30 °C (86 °F) fur CPU > 185 W mit 256G-RDIMM.

Maximal 30 ©C (86 ©F) fur CPU > 150 W mit 256G-RDIMM in einer Konfiguration mit riickseitigen 2,5-Zoll-Laufwerken.
CPU > 250 W werden in der Speicherkonfiguration nicht unterstitzt.

CPU > 225 W mit rlckseitigem Laufwerk werden nicht unterstitzt.

ASHRAE A3-Umgebung fur EDSFF

CPU > 205 W werden nicht unterstutzt

RDIMMs mit einer Kapazitat von 128 GB oder mehr werden nicht unterstitzt.

Ruckseitige Laufwerke werden nicht unterstutzt.

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten Uber 25 W werden nicht unterstutzt.
GPU wird nicht unterstitzt.

Aktive optische Kabel mit 85 ©C (185 °F)-Spezifikation sind erforderlich

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die Systemleistung kann im Falle eines PSU-Fehlers reduziert werden.

CPU > 150 W werden in der Speicherkonfiguration nicht unterstitzt.

RDIMMSs mit einer Kapazitat von 128 GB oder mehr werden nicht unterstitzt.

ASHRAE A4-Umgebung fur EDSFF

CPU > 150 W werden in der Speicherkonfiguration nicht unterstitzt.

CPU > 125 W werden in der Speicherkonfiguration nicht unterstitzt.

RDIMMSs mit einer Kapazitat von 128 GB oder mehr werden nicht unterstitzt.

Rickseitige Laufwerke werden nicht unterstutzt.

BOSS N1 wird nicht unterstitzt.

GPU wird nicht unterstutzt.

Zwei Netzteile sind erforderlich. Die Systemleistung kann im Falle eines PSU-Fehlers reduziert werden.

Nicht von Dell zugelassene periphere Karten und/oder periphere Karten Uber 25 W werden nicht unterstitzt.
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e OCP 3.0-Karte wird nicht unterstUtzt.
e Aktive optische Kabel mit 85 ©C (185 ©F)-Spezifikation sind erforderlich
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Anfangliche Systemeinrichtung und
Erstkonfiguration

In diesem Abschnitt werden die Aufgaben fur die Ersteinrichtung und Konfiguration des Dell -System beschrieben. Der Abschnitt enthalt
allgemeine Schritte, die durchzufthren sind, um das System und die Referenzhandbticher flr detaillierte Informationen einzurichten.

Themen:

. Einrichten des Systems
*  iDRAC-Konfiguration
. Ressourcen fur die Installation des Betriebssystems

Einrichten des Systems

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um das System einzurichten:

Schritte

1. Packen Sie das System aus.

2. Installieren Sie das System im Rack. Weitere Informationen finden Sie in den Handblchern zur Schieneninstallation und dem Zubehor
flr die Kabelfihrung, die fur Ihre Schienen- und Kabelfihrungslésung relevant sind, unter PowerEdge-Handbicher.

3. Schlief3en Sie die Peripheriegerate an das System und das System an die Steckdose an.
4, Schalten Sie das System ein.

Weitere Informationen zur Einrichtung des Systems finden Sie im Erste-Schritte-Handbuch, das mit dem System ausgeliefert wurde.
@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Management der grundlegenden Einstellungen und Funktionen des Systems finden
Sie im Kapitel VVor-Betriebssystem-Verwaltungsanwendungen.

IDRAC-Konfiguration

Der Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) wurde entwickelt, um lhre Produktivitat als Systemadministrator zu steigern
und die Gesamtverfugbarkeit der Dell Server zu verbessern. Der iDRAC warnt Sie bei Systemproblemen, hilft Ihnen bei der Remote-
Verwaltung und reduziert die Notwendigkeit fir physischen Zugriff auf das System.

Optionen fur die Einrichtung der iDRAC-IP-Adresse

Damit das System und der iDRAC kommunizieren kénnen, missen Sie zunachst die Netzwerkeinstellungen gemaf3 lhrer
Netzwerkinfrastruktur konfigurieren. Die Option fur Netzwerkeinstellungen ist standardmaflig auf DHCP gesetzt.

@lANMERKUNG: Soll eine statische IP konfiguriert werden, missen Sie diese Einstellung zum Zeitpunkt des Kaufs anfordern.

Sie kdnnen die iIDRAC-IP-Adresse Uber eine der in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrten Schnittstellen einrichten. Informationen zum
Einrichten der iDRAC-IP-Adresse finden Sie unter den Dokumentationslinks in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 43. Schnittstellen fiir die Einrichtung der iDRAC-IP-Adresse

Schnittstelle Dokumentationslinks

Dienstprogramm fur die iDRAC-Einstellungen Das Benutzerhandbuch fur den Integrated Dell Remote
Access Controller finden Sie unter iDRAC-Handblcher. Das
systemspezifische Handbuch flr den Integrated Dell Remote
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Tabelle 43. Schnittstellen fiir die Einrichtung der iDRAC-IP-Adresse (fortgesetzt)

Schnittstelle Dokumentationslinks

Access Controller finden Sie unter PowerEdge-Handbuicher > Seite

Produkt-Support Ihres Systems > Dokumentation.

@ ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten
iDRAC-Version fir lhre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der
Wissensdatenbank unter KB78115.

OpenManage Deployment Toolkit Das Benutzerhandbuch zum Dell OpenManage Deployment
Toolkit finden Sie unter OpenManage-Handbucher > OpenManage
Deployment Toolkit.

iDRAC Direct Das Benutzerhandbuch fur den Integrated Dell Remote

Access Controller finden Sie unter iDRAC-Handbtcher. Das
systemspezifische Handbuch fur den Integrated Dell Remote
Access Controller finden Sie unter PowerEdge-Handbucher > Seite
Produkt-Support Ihres Systems > Dokumentation.

@ ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten
iDRAC-Version fir Ihre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der
Wissensdatenbank unter KB78115.

Lifecycle-Controller Das Benutzerhandbuch fir den Dell Lifecycle Controller

finden Sie unter IDRAC-Handbucher. Das systemspezifische

Benutzerhandbuch fiir den Dell Lifecycle Controller finden Sie

unter PowerEdge-Handbicher > Seite Produkt-Support Ihres

Systems > Dokumentation.

@ ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten
iDRAC-Version fir Ihre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der
Wissensdatenbank unter KB78115.

Server-LLCD-Display Abschnitt LCD-Display.

iDRAC Direct und Quick Sync 2 (optional) Das Benutzerhandbuch fur den Integrated Dell Remote

Access Controller finden Sie unter IDRAC-Handblicher. Das

systemspezifische Handbuch fur den Integrated Dell Remote

Access Controller finden Sie unter PowerEdge-Handbucher > Seite

Produkt-Support Ihres Systems > Dokumentation.

()|ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten
iDRAC-Version fur lhre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der
Wissensdatenbank unter KB78115.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie fur den Zugriff auf iDRAC sicher, dass Sie das Ethernet-Kabel an den dedizierten iDRAC-
Netzwerkanschluss anschlief3en oder den iDRAC Direct-Anschluss unter Verwendung des Micro-USB (Typ A)-Kabels verwenden.
Sie kénnen auch den Zugriff auf IDRAC Uber das freigegebene LOM-Modus, wenn Sie sich dafir entschieden haben, wenn das
System hat den freigegebenen LOM-Modus aktiviert.

Optionen fir die Anmeldung bei iDRAC

Um sich bei der iDRAC-Webbenutzeroberflache anzumelden, 6ffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse ein.
Sie kdnnen sich bei IDRAC mit den folgenden Rollen anmelden:

e iDRAC-Benutzer
e Microsoft Active Directory-Benutzer
e Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-Benutzer
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Wenn Sie sich fur den sicheren Standardzugriff auf iDRAC entschieden haben, geben Sie auf dem angezeigten Anmeldebildschirm den
Standardnutzernamen root sowie das sichere Standardkennwort fur iDRAC gemaf3 Rickseite des Informations-Tags ein. Wenn Sie sich
fur ein Legacy-Kennwort entschieden haben, verwenden Sie den iDRAC-Legacy-Nutzernamen und das entsprechende Kennwort (root
und calvin). Auf dem Informations-Tag ist kein iDRAC-Standardkennwort angegeben. Anschlief3end werden Sie aufgefordert, ein neues
Kennwort zu erstellen, bevor Sie fortfahren kdnnen. Sie kdnnen sich auch per Single Sign-On (SSO) oder Uber eine Smartcard anmelden.

®

ANMERKUNG: Sie missen nach dem Einrichten der iDRAC-IP-Adresse den standardméfigen Nutzernamen und das
standardmaéfige Kennwort andern.

Weitere Informationen zur Anmeldung bei iDRAC und iDRAC-Lizenzen finden Sie im neuesten Benutzerhandbuch fir Integrated Dell
Remote Access Controller.

®

ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten iDRAC-Version fir Ihre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der Wissensdatenbank unter KB78115.

Sie kdnnen auch Uber das Befehlszeilenprotokoll - RACADM — auf iDRAC zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter RACADM-
CLI-Handbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller.

Sie kdnnen auch Uber ein Automatisierungstool — die Redfish-API — auf iDRAC zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter
Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller — Handbuch zur Redfish-API.

Ressourcen fur die Installation des Betriebssystems

Wenn das System ohne Betriebssystem geliefert wurde, kdnnen Sie ein unterstUtztes Betriebssystem mithilfe einer der in der
nachfolgenden Tabelle aufgeflhrten Ressourcen installieren. Informationen zum Installieren des Betriebssystems finden Sie in den
Dokumentationslinks in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 44. Ressourcen fiir die Installation des Betriebssystems

Ressource Dokumentationslinks

iDRAC Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller oder navigieren Sie fir das systemspezifische
Benutzerhandbuch fur den Integrated Dell Remote Access Controller zu PowerEdge-Handbucher > Produkt-
Support-Seite Ihres Systems > Dokumentation.

()| ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten iDRAC-Version fir Ihre Plattform und zur
neuesten Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der Wissensdatenbank unter KB78115.

Lifecycle-Controller Benutzerhandbuch fir Dell Lifecycle Controller unter iDRAC-Handbicher. Das systemspezifische
Benutzerhandbuch fir Dell Lifecycle Controller finden Sie hier: PowerEdge-Handbicher > Seite Product
Support (Produktsupport) lhres Systems > Documentation (Dokumentation). Dell empfiehlt, Lifecycle
Controller fur die Installation des Betriebssystems zu verwenden, da alle erforderlichen Treiber auf dem System
installiert sind.

(D ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten iDRAC-Version fUr Ihre Plattform und zur
neuesten Dokumentationsversion finden Sie im Artikel in der Wissensdatenbank unter KB78115.

OpenManage OpenManage-Handbucher > OpenManage Deployment Toolkit
Deployment Toolkit

Von Dell zertifiziertes | Virtualisierungslésungen
VMware ESXi

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen Uber Installations- und Anleitungsvideos fir vom PowerEdge-System unterstitzte
Betriebssysteme finden Sie unter Unterstutzte Betriebssysteme fur Dell PowerEdge-Systeme.

Optionen zum Herunterladen von Treibern und Firmware

Sie kdnnen die Firmware von der Dell Support-Website herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Herunterladen der
Treiber und Firmware.

Sie kdnnen auch eine der folgenden Optionen zum Herunterladen der Firmware auswahlen. Informationen zum Herunterladen der
Firmware finden Sie unter den Dokumentationslinks in der nachfolgenden Tabelle.
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Tabelle 45. Optionen zum Herunterladen der Firmware

Option

Dokumentationslink

Verwendung von Integrated Dell Remote Access Controller
Lifecycle Controller (iDRAC mit LC)

iDRAC-Handbtcher

Verwendung von Dell Repository Manager (DRM)

OpenManage-Handbucher

Verwendung von Dell Server Update Utility (SUU)

OpenManage-Handbucher

Verwendung von Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)

OpenManage-Handbucher

Verwendung von virtuellen iDRAC-Medien

iDRAC-Handbutcher

Optionen zum Herunterladen und Installieren von BS-Treibern

Sie kdnnen eine der folgenden Optionen auswahlen, um BS-Treiber herunterzuladen und zu installieren. Informationen zum Herunterladen
und Installieren von BS-Treibern finden Sie in den Dokumentationslinks in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 46. Optionen zum Herunterladen und Installieren von BS-Treibern

Option

Dokumentation

Support-Website von Dell

Abschnitt Herunterladen von Treibern und Firmware.

Virtuelle iIDRAC-Medien

Das Benutzerhandbuch fur den integrierten Dell Remote Access
Controller oder das systemspezifische Handbuch fur den Dell
Remote Access Controller finden Sie unter > Produkt-Support-
Seite lhres Systems > Dokumentation.
ANMERKUNG: Informationen zum Ermitteln der aktuellsten
iDRAC-Version fur lhre Plattform und zur neuesten
Dokumentationsversion finden Sie in den Versionshinweisen zu
Integrated Dell Remote Access Controller

Herunterladen von Treibern und Firmware

Es wird empfohlen, die aktuellen Versionen von BIOS, Treibern und Systemverwaltungs-Firmware auf dem System herunterzuladen in zu

installieren.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Download der Treiber und der Firmware den Cache lhres Webbrowsers leeren.

Schritte

1. Rufen Sie Treiber auf.

2. Geben Sie die Service-Tag-Nummer des Systems in das Feld Geben Sie eine Dell-Service-Tag-Nummer, eine Dell Produkt-ID

oder ein Modell ein ein und driicken Sie die Eingabetaste.

ANMERKUNG: Wenn Sie keine Service-Tag-Nummer haben, klicken Sie auf Alle Produkte Durchsuchenund navigieren Sie zu

lhrem Produkt.

3. Klicken Sie auf der angezeigten Produktseite auf Treiber und Downloads.
Auf der Seite Treiber und Downloads werden alle fiir das System anwendbaren Treiber angezeigt.

4. Laden Sie die Treiber auf ein USB-Laufwerk, eine CD oder eine DVD herunter.
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Vor-Betriebssystem-
Verwaltungsanwendungen

Sie kénnen grundlegende Einstellungen und Funktionen des Systems ohne Starten des Betriebssystems mithilfe der System-Firmware
verwalten.

Optionen zum Verwalten der Vor-
Betriebssystemanwendungen

Sie kdnnen eine der folgenden Optionen verwenden, um die Vor-Betriebssystemanwendungen zu verwalten:
e System-Setup-Programm

e Dell Lifecycle Controller

e Start-Manager

e \orstartausfiihrungssumgebung (Preboot eXecution Environment, PXE)

Themen:

¢ System-Setup-Programm
. Dell Lifecycle Controller

e Start-Manager

. PXE-Boot

System-Setup-Programm

Verwenden des
Uber die Option System-Setup kdnnen Sie die BIOS-Einstellungen, die iDRAC-Einstellungen und die Gerateeinstellungen des
System konfigurieren.

Sie kdnnen Uber eine der folgenden Schnittstellen auf das System-Setup zugreifen:

e Grafische Benutzeroberflache: Um auf das iDRAC-Dashboard zuzugreifen, klicken Sie auf Konfiguration > BIOS-Einstellungen.
e Textbrowser: Um den Textbrowser zu aktivieren, verwenden Sie die Konsolenumleitung.

Schalten Sie zum Anzeigen von
System-Setup das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf
System-Setup-Hauptmenii.

@ ANMERKUNG: Wenn der Ladevorgang des Betriebssystems beginnt, bevor Sie F2 gedriickt haben, lassen Sie das System den
Startvorgang vollstédndig ausfiihren. Starten Sie dann das System neu und versuchen Sie es erneut.

Die Optionen auf dem Bildschirm
System-Setup-Hauptmenii werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 47. System-Setup-Hauptmenii

Option Beschreibung
System-BIOS Ermoglicht lhnen die Konfiguration der BIOS-Einstellungen.
iDRAC Settings Ermaéglicht Ihnen die Konfiguration der iDRAC-Einstellungen. Das

Dienstprogramm fur iDRAC-Einstellungen ist eine Oberflache fir
das Einrichten und Konfigurieren der iDRAC-Parameter unter
Verwendung von UEFI (Unified Extensible Firmware Interface
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Tabelle 47. System-Setup-Hauptmenii (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

(Vereinheitlichte erweiterbare Firmware-Schnittstelle)). Mit dem
Dienstprogramm flr iDRAC-Einstellungen kénnen verschiedene
iDRAC-Parameter aktiviert oder deaktiviert werden. Weitere
Informationen zu diesem Dienstprogramm finden Sie unter
Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller

Device Settings (Geriteeinstellungen)

Erméglicht lhnen die Konfiguration von Geréateeinstellungen fur
Gerate wie Speicher-Controller oder Netzwerkkarten.

Service Tag Settings

Ermoglicht die Konfiguration des Service-Tag des Systems.

System-BIOS

Um den Bildschirm System BIOS anzuzeigen, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf System Setup Main

Menu > System BIOS.

Tabelle 48. Details zu System BIOS

Option

Beschreibung

Systeminformationen

Gibt Informationen zum System an, wie den Namen des Systemmodells, die BIOS-
Version und die Service-Tag-Nummer.

Speichereinstellungen

Gibt Informationen und Optionen zum installierten Arbeitsspeicher an.

Prozessoreinstellungen

Gibt Informationen und Optionen zum Prozessor an, wie Taktrate und Cachegréfle.

SATA-Einstellungen

Gibt Optionen an, mit denen der integrierte SATA-Controller und die zugehérigen
AnschlUsse aktiviert oder deaktiviert werden kénnen.

NVMe Settings

Gibt Optionen zum Andern der NVMe-Einstellungen an. Wenn das System die NVMe-
Laufwerke enthalt, die Sie in einem RAID-Array konfigurieren méchten, mussen

Sie sowohl dieses Feld als auch das Feld Integriertes SATA im Menu SATA-
Einstellungen auf den RAID-Modus festlegen. Zudem miissen unter Umstanden so
andern Sie den Startmodus Einstellung zu UEFI-. Andernfalls, sollten Sie setzen Sie
dieses Feld auf Nicht-RAID- Modus.

Boot Settings (Starteinstellungen)

Zeigt Optionen an, mit denen der Startmodus (BIOS oder UEFI) festgelegt wird.
Erméglicht das Andern der UEFI- und BIOS-Starteinstellungen.

Netzwerkeinstellungen

Legt die Optionen zum Verwalten der UEFI Network Settings (Netzwerkeinstellungen)
und Boot Protokolle.

Legacy-Netzwerkeinstellungen verwaltet werden Uber das Menl Deivce Settings
(Geréateeinstellungen) verwaltet.

()| ANMERKUNG: Die Netzwerkeinstellungen werden im BIOS-Startmodus nicht
unterstutzt.

Integrierte Gerite

Gibt Optionen zur Verwaltung der Controller und Ports von integrierten Geréten an
und legt die dazugehdrigen Funktionen und Optionen fest.

Serielle Kommunikation

Gibt Optionen zur Verwaltung der seriellen Schnittstellen an und legt die
dazugehorigen Funktionen und Optionen fest.

Systemprofileinstellungen

Gibt Optionen an, mit denen die Einstellungen fir die Energieverwaltung des
Prozessors, die Speichertaktrate usw. gedndert werden kénnen.

Systemsicherheit

Gibt Optionen zur Konfiguration der Sicherheitseinstellungen des System wie
Systemkennwort, Setup-Kennwort und Sicherheit des Trusted Platform Module
(TPM) und UEFI Secure Boot an. Driicken Sie den Netzschalter des System.

Redundante Betriebssystemsteuerung

Legt die Informationen des redundanten Betriebssystems flr die Steuerung des
redundanten Betriebssystems fest.
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Tabelle 48. Details zu System BIOS (fortgesetzt)

Option Beschreibung

Verschiedene Einstellungen Gibt Optionen an, mit denen das Systemdatum, die Uhrzeit usw. gedndert werden
kénnen.

Systeminformationen

Um den Bildschirm Systeminformationen anzuzeigen, schalten Sie das System ein, dricken Sie F2 und klicken Sie auf System-Setup-
Hauptmenii > System-BIOS > Systeminformationen.

Tabelle 49. Systeminformationen — Details

Option Beschreibung

System Model Name (Name des Systemmodells) Gibt den Namen des Systemmodells an.

System BIOS Version (BIOS-Version des Systems) Gibt die auf dem System installierte BIOS-Version an.

System Management Engine-Version (Verwaltungs- Gibt die aktuelle Version der Management Engine-Firmware an.
Engine-Version des Systems)

System Service Tag (Service-Tag-Nummer des Gibt die Service-Tag-Nummer des Systems an.

Systems)

System Manufacturer (Systemhersteller) Gibt den Namen des Systemherstellers an.

System Manufacturer Contact Information Gibt die Kontaktinformationen des Systemherstellers an.

(Kontaktinformationen des Systemherstellers)

System CPLD Version (CPLD-Version des Systems) Gibt die aktuelle Systemversion der Firmware des komplexen,
programmierbaren Logikgeréats (Complex Programmable Logic Device,
CPLD) an.

UEFI Compliance Version (UEFI-Compliance-Version) | Gibt die UEFI-Compliance-Stufe der System-Firmware an.

Speichereinstellungen

Um den Bildschirm Speichereinstellungen anzuzeigen, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf Hauptmenii des
System-Setups > System-BIOS > Speichereinstellungen.

Tabelle 50. Details zu Speichereinstellungen

Option Beschreibung

System Memory Size Gibt die Grof3e des Systemspeichers an.

System Memory Type Gibt den Typ des im System installierten Hauptspeichers an.

System Memory Speed Gibt die Geschwindigkeit des Systemspeichers an.

Video Memory Gibt die Groéf3e des Videospeichers an.

System Memory Testing Gibt an, ob wahrend des Systemstarts Systemspeichertests ausgefihrt

werden. Die zwei verfigbaren Optionen sind Aktiviert und Deaktiviert. Diese
Option ist standardméfig auf Disabled festgelegt.

Memory Operating Mode In diesem Feld wird der Speicherbetriebsmodus ausgewahlt. Diese Funktion
ist nur dann aktiv, wenn eine gultige Speicherkonfiguration erkannt wird.

Ist der Optimizer Mode (Optimierungsmodus) aktiviert, arbeiten die DRAM-
Controller unabhéngig voneinander im 64-Bit-Modus und liefern optimale
Arbeitsspeicherleistung. Wenn der Dell Fault Resilient Mode (FRM)
aktiviert ist, wird ein Prozentsatz des gesamten installierten Speichers so
konfiguriert, dass eine fehlerresistente Zone erstellt wird, beginnend mit

der niedrigsten Systemspeicheradresse, die von ausgewahlten Hypervisoren
fUr die Ausfallsicherheit der Hostvirtualisierung verwendet werden kann.
Geben Sie den FRM-Prozentsatz mithilfe der Funktion Speichergréf3e fur
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Tabelle 50. Details zu Speichereinstellungen (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Fehlerresistenzmodus [%] an. Wenn Dell NUMA Fault Resilient Mode
(FRM) aktiviert ist, wird ein Prozentsatz des installierten Speichers in jedem
NUMA-Node so konfiguriert, dass eine fehlerresistente Zone entsteht, die

von ausgewahlten Hypervisoren fiir eine widerstandsfahige Host-Virtualisierung
genutzt werden kann. Geben Sie den FRM-Prozentsatz mithilfe der Funktion
Speichergréf3e fur Fehlerresistenzmodus [%] an.

Current State of Memory Operating Mode

Gibt den aktuellen Zustand des Speicherbetriebsmodus an.

Fault Resilient Mode Memory Size [%]

Wahlen Sie den Prozentsatz der Gesamtspeichergrofie aus, der im
Fehlerresistenzmodus verwendet werden soll, wenn er im ,Memory Operating
mode” ausgewahlt wird. Wenn der Fehlerresistenzmodus nicht ausgewahlt
ist, ist diese Option grau unterlegt und wird vom Fehlerresistenzmodusnicht
verwendet.

Knoten-Interleaving

Aktiviert oder deaktiviert die Knoten-Interleaving-Option. Gibt an, ob NUMA
(Non-Uniform Memory Architecture) unterstttzt wird. Wenn dieses Feld auf
Enabled (Aktiviert) eingestellt ist, wird Speicher-Interleaving unterstutzt, falls
eine symmetrische Speicherkonfiguration installiert wird. Wenn die Option auf
Disabled (Deaktiviert) eingestellt ist, unterstitzt das System asymmetrische
Speicherkonfigurationen (NUMA). Diese Option ist standardméf3ig auf Disabled
festgelegt.

ADDDC-Einstellungen

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion ADDDC Settings (ADDDC-Einstellungen).
Wenn die Adaptive Double DRAM Device Correction (ADDDC) aktiviert ist,

wird die Zuordnung fehlerhafter DRAMs dynamisch aufgehoben. Wenn diese
Option auf Aktiviert gesetzt ist, kann dies bei bestimmten Arbeitslasten die
Systemleistung beeintréchtigen. Diese Funktion gilt nur fur x4-DIMMSs. Diese
Option ist standardméafig auf Enabled festgelegt.

Arbeitsspeichertraining

Wenn die Option auf Schnell festgelegt ist und die Speicherkonfiguration
nicht gedndert wird, verwendet das System zuvor gespeicherte Speicher-
Trainingsparameter zum Training der Speichersubsysteme und die
Systemstartzeit wird reduziert. Wenn die Speicherkonfiguration gedndert wird,
aktiviert das System automatisch Beim nachsten Start neu trainieren,

um die Schritte zum einmaligen vollstadndigen Speichertraining zu erzwingen.
Anschlief3end wird wieder Schnell eingestellt.

Wenn die Option auf Beim nachsten Start neu trainieren festgelegt ist, fuhrt
das System

beim n&chsten Einschalten die Schritte zum einmaligen vollstandigen
Speichertraining aus und die Startzeit wird beim nachsten Start verzogert.

Wenn die Option auf Aktivieren gesetzt ist, fuhrt das System
bei jedem Einschalten die erzwungenen Schritte zum vollstédndigen
Speichertraining durch und die Startzeit wird bei jedem Neustart verzdgert.

DIMM Self Healing (Post Package Repair) on
Uncorrectable Memory Error

Aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Fehlerkorrektur (Post Package
Repair, PPR) bei nicht korrigierbaren Arbeitsspeicherfehlern. Diese Option ist
standardméf3ig auf Enabled festgelegt.

Korrigierbare Fehlerprotokollierung

Aktiviert oder deaktiviert korrigierbare Fehlerprotokollierung. Diese Option ist
standardméfig auf Disabled festgelegt.

Speicherentwurf

Diese Option steuert die DIMM-Steckplatze im System. Diese Option ist
standardmafig auf Enabled festgelegt. Sie ermdglicht das Deaktivieren von
im System installierten DIMMs.

Prozessoreinstellungen

Um den Bildschirm Prozessoreinstellungen anzuzeigen, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf Hauptmenii
des System-Setups > System-BIOS > Prozessoreinstellungen.
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Tabelle 51. Details zu Prozessoreinstellungen

Option

Beschreibung

Logischer Prozessor

Jeder Prozessorkern unterstUutzt bis zu zwei logische Prozessoren.
Wenn die Option Logical Processor (Logischer Prozessor) auf
Enabled (Aktiviert) gesetzt ist, zeigt das BIOS alle logischen
Prozessoren an. Wenn die Option auf Disabled (Deaktiviert) gesetzt
ist, zeigt das BIOS pro Kern nur einen Prozessor an. Diese Option ist
standardmaéfiig auf Enabled festgelegt.

CPU-Interconnect Geschwindigkeit

Ermoglicht die Steuerung der Frequenz der

Kommunikationsverbindungen zwischen den Prozessoren im System.

@ ANMERKUNG: Den Standard- und grundlegende bin
Prozessoren unterstitzen senken Link aufeinander abstimmen.

Folgende Optionen sind verfiigbar: Maximale Datenrate, 16 Gt/s,,
14,4 GT/s und 12,8 GT/s. Diese Option ist standardmafig auf
Maximale Datenrate eingestellt.

Maximale Datenrate weist darauf hin, dass das BIOS die
Kommunikationsverbindungen mit der maximalen Frequenz ausfuhrt,
die von den Prozessoren unterstitzt wird. Sie kénnen auch die
Option bestimmte Frequenzen, den Prozessoren unterstitzt, die kann
variieren.

Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten, sollten Sie

wahlen Sie Maximale Datenrate. Jede Verringerung in der
Kommunikationsverbindungsfrequenz wirkt sich auf die Leistung
von nicht-lokalen Arbeitsspeicherzugriffen und den Cachekoharenz-
Datenverkehr aus.

Dariber hinaus kann sie die Geschwindigkeit verringern, mit der ein
gegebener Prozessor auf nicht lokale I/0-Geréate zugreifen kann.

Falls Energieersparnis fur Sie jedoch Prioritdt gegentiber

der Leistung hat, verringern Sie die Frequenz der
Prozessorkommunikationsverbindungen. Bevor Sie die Frequenz
verringern, mussen Sie die Speicher- und 1/0-Zugriffe auf den
nachstgelegenen NUMA-Knoten lokalisieren, um die Auswirkungen
auf die Systemleistung zu minimieren.

Virtualisierungstechnologie

Aktiviert oder deaktiviert die Virtualization Technology fur den
Prozessor. Diese Option ist standardmafiig auf Enabled festgelegt.

Kernel-DMA-Schutz

Diese Option ist standardmafig auf Disabled festgelegt. Wenn
diese Option auf Enabled (Aktiviert) gesetzt ist, ermoglicht die
Verwendung von Virtualisierungstechnologie dem BIOS und dem
Betriebssystem Schutz vor direktem Speicherzugriff fir DMA-fahige
Peripheriegeréte.

Verzeichnismodus

Aktiviert oder deaktiviert den Verzeichnismodus. Diese Option ist
standardmaéfiig auf Enabled festgelegt.

Nachbarspeicher Zeilen-Prefetch

Ermoglicht das Optimieren des Systems fur Anwendungen, bei denen
eine starke Nutzung des sequenziellen Speicherzugriffs bendtigt
wird. Diese Option ist standardméf3ig auf Enabled festgelegt.

Fur Anwendungen, bei denen eine starke Nutzung des wahlfreien
Speicherzugriffs bendtigt wird, kann diese Option deaktiviert werden.

Hardware-Vorabrufer

Aktiviert oder deaktiviert den Hardware-Vorabrufer. Diese Option ist
standardméflig auf Enabled festgelegt.

DCU-Streamer-Vorabrufer

Aktiviert oder deaktiviert den DCU(Data Cache Unit)-Streamer-
Prefetcher. Diese Option ist standardméf3ig auf Enabled festgelegt.

DCU IP-Vorabrufer

Aktiviert oder deaktiviert den DCU(Data Cache Unit)-IP-Prefetcher.
Diese Option ist standardméfig auf Enabled festgelegt.
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Tabelle 51. Details zu Prozessoreinstellungen (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Sub NUMA Cluster

Aktiviert oder deaktiviert die Sub NUMA Cluster. Diese Option ist
standardméfiig auf Disabled festgelegt.

MADT-Core-Aufzdhlung

Gibt die MADT-Core-Aufzadhlung an. Diese Option ist standardmafiig
auf Rundlaufverfahren festgelegt. Die lineare Option unterstitzt
die Branchen-Core-Aufzahlung, wahrend die Round Rundlauf-Option
(Round Robin) die von Dell optimierte Core-Aufzahlung unterstitzt.

UMA-basiertes Clustering

Es handelt sich um ein schreibgeschutztes Feld und wird als
Quadrant angezeigt, wenn Sub NUMA Cluster deaktiviert ist, oder
als Disabled, wenn das Sub NUMA Cluster ein 2- oder 4-Wege ist.

UPI Prefetch

Erméglicht das frihzeitige Starten des Speicherlesevorgangs im
DDR-Bus. Der Ultra Path Interconnect (UPI) Rx-Pfad startet

den spekulativen Speicherlesevorgang direkt im integrierten
Speichercontroller (Integrated Memory Controller, iMC). Diese Option
ist standardmafig auf Enabled festgelegt.

XPT-Prefetch

Diese Option ist standardméafig auf Enabled festgelegt.

LLC-Prefetch

Aktiviert oder deaktiviert den LLC-Prefetch auf allen Threads. Diese
Option ist standardméaf3ig auf Enabled festgelegt.

Deadline LLC Verteilung

Aktiviert oder deaktiviert die Deadline LLC-Verteilung. Diese Option
ist standardméaf3ig auf Enabled festgelegt. Sie kdnnen diese Option
aktivieren, um die Deadlines in LLC anzugeben, oder deaktivieren Sie
die Option, um keine Deadlines in LLC anzugeben.

Verzeichnis-AtoS

Aktiviert oder deaktiviert Verzeichnis-AtoS. Die AtoS-Optimierung
reduziert die Remote-Latenzzeit fur wiederholte Lesezugriffe, ohne
in die Aufzeichnung einzugreifen. Diese Option ist standardmaf3ig auf
Disabled festgelegt.

AVX P1

Ermdglicht Ihnen die Neukonfiguration des Prozessors Thermal
Design Power (TDP) Stufen wahrend des POST auf der Grundlage
des Energieverbrauchs und der Temperatur Funktionalitat zur
Bereitstellung des System. TDP Uberpruft die maximale Warme,
die vom Kihlungssystem abgefthrt werden muss. Diese Option ist
standardmaéfiig auf Normal eingestellt.

@ ANMERKUNG: Diese Option ist nur bei bestimmten Stock

Keeping Units (SKUs) der Prozessoren verflgbar.

Intel SST-BF

Aktiviert Intel SST-BF. Diese Option wird angezeigt, wenn

die Systemprofile ,Leistung pro Watt" (Betriebssystem) oder
,Benutzerdefiniert” (wenn OSPM aktiviert ist) ausgewahlt wurden.
Diese Option ist standardmafig auf Disabled festgelegt.

Intel SST-CP

Aktiviert Intel SST-CP. Diese Option wird angezeigt, wenn

die Systemprofile ,Leistung pro Watt" (Betriebssystem) oder
,Benutzerdefiniert” (wenn OSPM aktiviert ist) ausgewahlt wurden.
Diese Option wird fur jeden Systemprofilmodus angezeigt und kann
fur diesen ausgewahlt werden. Diese Option ist standardmaflig auf
Disabled festgelegt.

x2APIC-Modus

Aktivieren oder Deaktivieren des x2APIC-Modus. Diese Option ist

standardmaéfiig auf Enabled festgelegt.

@ ANMERKUNG: Bei einer Konfiguration mit zwei Prozessoren
und 64 Cores ist der x2APIC-Modus nicht umschaltbar, wenn 256
Threads aktiviert sind (BIOS-Einstellungen: Alle CCD, Cores und
logischen Prozessoren aktiviert).

AVX ICCP Pre-Grant-Lizenz

Aktiviert oder deaktiviert die AVX ICCP Pre-Grant-Lizenz. Diese
Option ist standardmafig auf Disabled festgelegt.
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Tabelle 51. Details zu Prozessoreinstellungen (fortgesetzt)

Option

| Beschreibung

Dell Controlled Turbo

Dell Controlled Turbo - Einstellungen

Steuert das Turbo-Projekt. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn

das Systemprofil auf Leistung oder Benutzerdefiniert eingestellt

ist und das CPU-Energiemanagement auf Leistung eingestellt

ist. Dieses Element kann fUr jeden Systemprofiimodus ausgewahlt

werden. Diese Option ist standardméf3ig auf Disabled festgelegt.

@ ANMERKUNG: Je nach Anzahl der installierten Prozessoren
kdnnen bis zu zwei Prozessoren aufgefuhrt sein.

Dell AVX Scaling Technology

Ermdglicht die Konfiguration der Dell AVX Scaling Technology. Diese
Option ist standardméaf3ig auf 0 festgelegt. Geben Sie den Wert
zwischen O und 12 Bins ein. Der eingegebene Wert verringert die
Frequenz der Dell AVX Scaling Technology, wenn die Funktion Dell
Controlled Turbo aktiviert ist.

Optimierungsmodus

Aktiviert oder deaktiviert die CPU-Leistung. Wenn diese Option auf
Auto festgelegt ist, wird das CPU-Energiemanagement auf Max.
Leistung eingestellt. Wenn diese Option auf Aktiviert gesetzt wird,
werden die Einstellungen fur das CPU-Energiemanagement aktiviert.
Wenn die Option auf Deaktiviert gesetzt ist, wird die Option CPU-
Energiemanagement deaktiviert. Diese Option ist standardmaflig auf
Auto (Automatisch) eingestellt.

Anzahl der Kerne pro Prozessor

Ermoglicht das Steuern der Anzahl aktivierter Kerne in jedem
einzelnen Prozessor. In der Standardeinstellung ist diese Option auf
All (Alle).

Limit physischer CPU-Adressen

Begrenzen Sie physische CPU-Adressen auf 46 Bit, um &ltere Hyper-
V zu unterstitzen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird TME-MT
automatisch deaktiviert. Diese Option ist standardméf3ig auf Enabled
festgelegt.

AMP Prefetch

Diese Option aktiviert einen der MLC-AMP-Hardware-Prefetcher
(Mid-Level Cache). Diese Option ist standardmafig auf Disabled
festgelegt.

Homeless Prefetch

Mit dieser Option kann die L1 Data Cache Unit (DCU) vorab
eingesetzt werden, wenn die Fullpuffer (FB) voll sind. Automatische
Zuordnung zur Hardware-Standardeinstellung. Diese Option ist
standardméfig auf Auto (Automatisch) eingestellt.

Uncore Frequency RAPL

Diese Einstellung steuert, ob der RAPL-Balancer (Running Average
Power Limit) aktiviert ist oder nicht. Wenn diese Option aktiviert
ist, wird die Uncore-Strombudgetierung aktiviert. Diese Option ist
standardmafig auf Enabled festgelegt.

Prozessorkern-Taktrate

Gibt die maximale Taktrate der Prozessorkerne an.

Processor Bus Speed (Prozessorbus-Taktrate)

Legt die Bustaktrate des Prozessors fest.

@ ANMERKUNG: Die Option ,,Processor Bus Speed”
(Prozessorbus-Taktrate) wird nur dann angezeigt, wenn beide
Prozessoren installiert sind.

Ausnahme bei der Uberpriifung des lokalen Rechners

Aktiviert oder deaktiviert die Ausnahme bei der Uberpriifung des
lokalen Rechners. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung

des MCA-Recovery-Mechanismus, der die Moglichkeit bietet,

nicht korrigierte wiederherstellbare (UCR) Fehler vom Typ

Software Recoverable Action Required (SRAR) an einen oder
mehrere bestimmte logische Prozessor-Threads zu Gbermitteln, die
korrumpierte oder beschadigte Daten empfangen. Wenn diese Option
aktiviert ist, wird die UCR-SRAR-Computerprifungsausnahme nur an
den betroffenen Thread statt an alle Threads im System Ubertragen.
Die Funktion unterst(itzt die Betriebssystem-Revovery in Fallen,
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Tabelle 51. Details zu Prozessoreinstellungen (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

in denen mehrere wiederherstellbare Fehler in der Nahe erkannt
werden, was anderenfalls zu einem fatalen Computerprufereignis
fUhren wirde. Diese Funktion ist nur auf Advanced-RAS-Prozessoren
verflgbar. Diese Option ist standardméf3ig auf Enabled festgelegt.

Unterstiitzung CPU-Absturzprotokolle

Dieses Feld steuert die Funktion ,,Intel CPU Crash Log" zum
Erfassen von Daten vor dem Absturz aus dem gemeinsam genutzten
SRAM des Out-of-Band-Managementservices-Moduls nach dem
Zuricksetzen. Diese Option ist standardmaf3ig auf Disabled
festgelegt.

Prozessor-n

@ ANMERKUNG: Je nach Anzahl der Prozessoren kdnnen bis zu n
Prozessoren aufgelistet sein.

Die folgenden Einstellungen werden flr jeden Prozessor angezeigt:

Tabelle 52. Details zu Prozessor n

Option

Beschreibung

Family-Model-Stepping

Gibt Reihe, Modell und Steppingwert des Prozessors geméf3 der
Definition von Intel an.

Marke

Gibt den Markennamen an.

Level 2 Cache (Level 2-Cache)

Gibt die Gesamtgrofde des L2-Caches an.

Level 3 Cache (Level 3-Cache)

Gibt die Gesamtgrofle des L3-Caches an.

Anzahl der Kerne

Gibt die Anzahl der aktivierten Kerne je Prozessor an.

Mikrocode

Legt die Version des Prozessor-Microcodes fest.

SATA Settings

To view the SATA Settings screen, power on the system, press F2, and click System Setup Main Menu > System BIOS > SATA

Settings.

Tabelle 53. SATA Settings details

Option

Description

Embedded SATA

Enables the embedded SATA option to be set to Off, AHCI mode , or RAID modes. This
option is set to AHCI Mode by default.
(D|ANMERKUNG:
1. You might also need to change the Boot Mode setting to UEFI. Otherwise, you
should set the field to Non-RAID mode.

2. No ESXi and Ubuntu OS support under RAID mode.

Security Freeze Lock

Sends Security Freeze Lock command to the embedded SATA drives during POST. This
option is applicable only for AHCI Mode. This option is set to Enabled by default.

Write Cache

Enables or disables the command for the embedded SATA drives during POST. This option is
applicable only for AHCI Mode. This option is set to Disabled by default.

Port n

Sets the drive type of the selected device.

For AHCI Mode, BIOS support is always enabled.

Tabelle 54. Port n

Options

Descriptions

Model

Specifies the drive model of the selected device.
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Tabelle 54. Port n (fortgesetzt)

Options Descriptions

Drive Type Specifies the type of drive attached to the SATA port.

Capacity Specifies the total capacity of the drive. This field is undefined for
removable media devices such as optical drives.

NVMe Settings

Mit dieser Option wird der NVMe-Laufwerksmodus eingestellt. Wenn das System NVMe-Laufwerke enthélt, die Sie in einem RAID-Array
konfigurieren méchten, missen Sie sowohl dieses Feld als auch das Feld ,,Integriertes SATA® im Menl SATA-Einstellungen auf den
RAID-Modus festlegen. Zudem missen unter Umstanden die Startmodus-Einstellung auf ,,UEFI festlegen.

Schalten Sie zum Anzeigen des Bildschirms NVMe-Einstellungen das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf System-Setup-
Hauptmenii > System-BIOS > NVMe-Einstellungen.

Tabelle 55. Details zu NVMe Settings

Option Beschreibung

NVMe-Modus Aktiviert oder deaktiviert den Startmodus. Diese Option ist standardmaflig auf Nicht-RAID-
Modus eingestellt.

BIOS NVMe-Treiber Legt den Laufwerkstyp zum Starten des NVMe-Treibers fest. Die verfligbaren Optionen sind
Von Dell qualifizierte Laufwerke und Alle Laufwerke. Diese Option ist standardmafig auf
Von Dell qualifizierte Laufwerke eingestellt.

Boot Settings (Starteinstellungen)

Sie kdnnen Uber den Bildschirm Boot Settings (Starteinstellungen) den Startmodus entweder auf BIOS oder auf UEFI setzen.
AuB3erdem konnen Sie die Startreihenfolge festlegen.

e UEFI: Das ,Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)* (Vereinheitlichte erweiterbare Firmware-Schnittstelle) ist eine neue
Schnittstelle zwischen Betriebssystem und Plattform-Firmware. Die Schnittstelle besteht aus Datentabellen mit auf die Plattform
bezogenen Informationen sowie Serviceabrufen zu Start- und Laufzeit, die dem Betriebssystem und seinem Loader zur Verfligung
stehen. Die folgenden Vorziige sind verfugbar, wenn der Boot Mode (Startmodus) auf UEFI gesetzt ist:

o Unterstutzung fur Laufwerkpartitionen mit mehr als 2 TB.
o Erweiterte Sicherheit (z. B. ,UEFI Secure Boot“ (Sicherer UEFI-Start)).
o Kurzere Startzeit.

®|ANMERKUNG: Sie durfen nur im UEFI-Modus Uber NVMe-Laufwerke starten.

e BIOS: Der Startmodus ,,BIOS“ ist der Legacy-Startmodus. Er wird fur Abwartskompatibilitdt beibehalten.

Schalten Sie zum Anzeigen des Bildschirms Boot Settings das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf System Setup Main
Menu > System BIOS > Boot Settings.

Tabelle 56. Details zu Boot Settings

Option Beschreibung

Boot Mode Ermdglicht das Festlegen des Systemstartmodus. Wenn das Betriebssystem UEFI
unterstitzt, kann diese Option auf UEFI gesetzt werden. Bei der Einstellung BIOS ist
die Kompatibilitdt mit Betriebssystemen gewahrleistet, die UEFI nicht unterstitzen. Diese
Option ist standardmafig auf UEFI eingestellt.
VORSICHT: Das Andern des Startmodus kann dazu fithren, dass das System
nicht mehr startet, falls das Betriebssystem nicht im gleichen Startmodus
installiert wurde.

@ ANMERKUNG: Bei der Einstellung UEFI ist das Meni BIOS Boot Settings (BIOS-
Starteinstellungen) deaktiviert.
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Tabelle 56. Details zu Boot Settings (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Boot Sequence Retry

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion zur Wiederholung der Startreihenfolge oder

setzt das System zurlck. Wenn diese Option auf Aktiviert gesetzt ist, versucht das
System bei einem fehlgeschlagenen Startversuch nach 30 Sekunden die Startreihenfolge
erneut. Wenn diese Option auf Zuriicksetzen gesetzt ist, wird das System nach einem
fehlgeschlagenen Startversuch sofort neu gestartet. Diese Option ist standardmafig auf
Enabled festgelegt.

Festplatten-Failover

Aktiviert oder deaktiviert den Festplatten-Failover. Diese Option ist standardmafig auf
Disabled festgelegt.

Generic USB Boot

Aktiviert oder deaktiviert den generischen USB-Start-Platzhalter. Diese Option ist
standardméf3ig auf Disabled festgelegt.

Hard-disk Drive Placeholder

Aktiviert bzw. deaktiviert den Festplattenplatzhalter. Diese Option ist standardmafig auf
Disabled festgelegt.

Alle Variablen fiir die
Systemvorbereitung und die
Reihenfolge bereinigen

Wenn die Option auf Keine festgelegt ist, fuhrt das BIOS keine Aktion durch. Wenn

die Option auf Yes festgelegt ist, I6scht das BIOS die Variablen von Sysprep ####

und SysPrepOrder. Diese Option ist eine einmalige Option, sie wird beim Léschen von
Variablen auf None zurlickgesetzt. Diese Einstellungen steht nur im UEFI-Startmodus
zur Verfagung. In der Standardeinstellung ist diese Option auf None (Keine).

UEFI-Starteinstellungen

Gibt die UEFI-Startreihenfolge an. Aktiviert oder deaktiviert UEFI-Startoptionen.
@ ANMERKUNG: Uber diese Option wird die UEFI-Startreihenfolge gesteuert. Die
erste Option in der Liste wird zuerst versucht.

Tabelle 57. UEFI-Starteinstellungen

Option

Beschreibung

UEFI-Startsequenz

Erméglicht Ihnen die Anderung der Reihenfolge der Startgerate.

Startoptionen aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion ermdglicht hnen die Auswahl der aktivierten oder
deaktivierten Startgeréte.

Auswaihlen des Systemstartmodus

Mit dem System-Setup kdnnen Sie einen der folgenden Startmodi fur die Installation des Betriebssystems festlegen:

e Der UEFI-Startmodus (Standardeinstellung) ist eine erweiterte 64-Bit-Startoberflache. Wenn Sie das System so konfiguriert haben,
dass es im UEFI-Modus starten soll, wird das System-BIOS ersetzt.

1. Klicken Sie im System-Setup-Hauptmenii auf Starteinstellungen, und wahlen Sie die Option Startmodus aus.

2. Wahlen Sie den UEFI-Startmodus aus, in dem das System gestartet werden soll.

VORSICHT: Das Andern des Startmodus kann dazu fiihren, dass das System nicht mehr startet, falls das
Betriebssystem nicht im gleichen Startmodus installiert wurde.

3. Nachdem das System im gewinschten Startmodus gestartet wurde, installieren Sie das Betriebssystem in diesem Modus.

ANMERKUNG: Damit ein Betriebssystem im UEFI-Startmodus installiert werden kann, muss es UEFI-kompatibel sein. DOS- und
32-Bit-Betriebssysteme bieten keine UEFI-Unterstitzung und kénnen nur im BIOS-Startmodus installiert werden.

®| ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstitzten Betriebssystemen finden Sie unter Betriebssystem-Unterstitzung.

Andern der Startreihenfolge

Info Uber diese Aufgabe

Mdglicherweise missen Sie die Startreihenfolge &ndern, wenn Sie von einem USB-Schltssel oder einem optischen Laufwerk aus den
Startvorgang durchfiihren méchten. Die folgenden Anweisungen kénnen variieren, wenn Sie BIOS fir Boot Mode (Startmodus)

ausgewahlt haben.

@| ANMERKUNG: Das Andern der Laufwerkstartreihenfolge wird nur im BIOS-Startmodus unterstitzt.
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Schritte

1. Klicken Sie im Bildschirm System Setup Main Menu (System-Setup-Hauptmen() auf System BIOS > Boot Settings > UEFI Boot
Settings > UEFI Boot Sequence (,System-BIOS" > ,Starteinstellungen® > ,Starteinstellungen fur UEFI“ > , Startreihenfolge fur
UEFI).

2. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten ein Startgeréat aus und verwenden Sie die Tasten mit dem Plus- und Minuszeichen (,,+" und ,,-“), um
das Gerét in der Reihenfolge nach unten oder nach oben zu verschieben.

3. Kilicken Sie auf Exit (Beenden) und auf Yes (Ja), um die Einstellungen beim Beenden zu speichern.

®| ANMERKUNG: Sie kénnen Geréte in der Startreihenfolge nach Bedarf auch aktivieren oder deaktivieren.

Netzwerkeinstellungen

Schalten Sie zum Anzeigen des Bildschirms Network Settings das System ein, drlicken Sie F2 und klicken Sie auf System Setup Main
Menu > System BIOS > Network Settings.

®|ANMERKUNG: Die Netzwerkeinstellungen werden im BIOS-Startmodus nicht unterstitzt.

Tabelle 58. Details zu Network Settings

Option Beschreibung

UEFI PXE Settings (UEFI-PXE-Einstellungen) Ermdglicht die Steuerung der UEFI PXE-Geratekonfiguration.

Anzahl der PXE-Geriate Dieses Feld gibt die Anzahl der PXE-Geréate an. In der Standardeinstellung ist
diese Option auf 4 festgelegt.

PXE Device n (n = 1bis 4) Aktiviert oder deaktiviert das Gerat. Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine
UEFI-PXE-Startoption fir das Geréat erstellt.

PXE Device n Settings(n = 1bis 4) Ermoglicht die Steuerung der PXE-Geratekonfiguration.

UEFI HTTP Settings (UEFI-HTTP-Einstellungen) | Ermdglicht die Steuerung der UEFI HTTP-Geré&tekonfiguration.

HTTP Device n (HTTP-Gerat n) (n = 1bis 4) Aktiviert oder deaktiviert das Gerat. Wenn diese Option auf aktiviert ist, wird
eine UEFI-HTTP-Startoption fur das Gerét erstellt.

HTTP Device n Settings (n = 1bis 4) Ermdglicht die Steuerung der HT TP-Geratekonfiguration.

UEFI-iSCSI-Einstellungen Ermoglicht die Steuerung der iSCSI-Geratekonfiguration.

iSCSlI-Initiator-Name Legt den Namen des iSCSlI-Initiators im IQN-Format fest.

iSCSI Device 1 Aktiviert oder deaktiviert das iISCSI-Gerat. Wenn diese Option deaktiviert ist,

wird eine UEFI-Startoption fiir das iSCSI-Geréat automatisch erstellt. Diese
Option ist standardmafig auf Disabled (Deaktiviert) eingestellt.

iSCSI Device 1 Settings Ermoglicht die Steuerung der iISCSI-Geratekonfiguration.
Einstellungen fiir UEFI NVMe-oF Ermoglicht die Steuerung der Konfiguration von NVMe-oF-Geraten.
NVMe-oF Aktiviert oder deaktiviert die NVMe-oF-Funktion. Wenn die Option aktiviert ist,

werden die Host- und Zielparameter konfiguriert, die fur die Fabric-Verbindung
erforderlich sind. Diese Option ist standardmafig auf Disabled (Deaktiviert)
eingestellt.

NVMe-oF-Host-NGN Dieses Feld gibt den Namen des NVMe-oF-Host-NQN an. Zulassige
Eingaben haben das folgende Format: ngn.jjjj-mm.<Umgekehrter Domain-
Name>:<Einzigartiger String>. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie den
vom System generierten Wert im folgenden Format verwenden mdchten:
ngn.1988-11.com.dell:<Modellname>.<Modellnummer>.<Service-Tag>.

NVMe-oF-Host-ID Dieses Feld gibt einen Wert von 16 Byte der NVMe-oF-Hostkennung an,

der den Host eindeutig mit dem Controller im NVM-Subsystem identifiziert.
Als Eingabe zuldssig ist eine hexadezimal-codierte Zeichenfolge in folgendem
Format: 00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff. Lassen Sie es leer, um den
vom System generierten Wert zu verwenden. Ein durchgehender Wert von FF
ist nicht zulassig.
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Tabelle 58. Details zu Network Settings (fortgesetzt)

Option Beschreibung

Host-Sicherheitsschliisselpfad Dieses Feld gibt den Sicherheitsschlisselpfad des Hosts an.

NVMe-oF-SubSystem-Einstellungen Dieses Feld steuert die Parameter fir die Verbindungen des NVMe-oF-
Subsystems n.

Tabelle 59. Details zu PXE Device n Settings

Option

Beschreibung

Schnittstelle

Gibt die fur das PXE-Gerét verwendete NIC-Schnittstelle an.

Protokoll Gibt das Protokoll an, das fur das PXE-Geréat verwendet wird. Diese Option ist auf IPv4 oder IPv6
eingestellt. In der Standardeinstellung ist diese Option auf IPv4.

VLAN Aktiviert VLAN fur das PXE-Gerat. Diese Option ist auf Aktiviert oder Deaktiviert eingestellt. Diese
Option ist standardméafig auf Disabled festgelegt.

VLAN-ID Zeigt die VLAN-ID fur das PXE-Gerat.

VLAN-Prioritét

Zeigt die VLAN-Prioritat fur das PXE-Gerat.

Tabelle 60. Details zu HTTP

Device n Settings

Option

Beschreibung

Schnittstelle

Gibt die fur das HTTP-Geréat verwendete NIC-Schnittstelle an.

Protokoll Gibt das Protokoll an, das fir das HT TP-Gerat verwendet wird. Diese Option ist auf IPv4 oder IPv6
eingestellt. In der Standardeinstellung ist diese Option auf IPv4.

VLAN Aktiviert VLAN far das HTTP-Gerat. Diese Option ist standardméaflig auf Enable (Aktivieren) oder
Disable (Deaktivieren) eingestellt. Diese Option ist standardméafig auf Deaktivieren festgelegt.

VLAN-ID Zeigt die VLAN-ID flr das HTTP-Geréat.

VLAN-Prioritéat

Zeigt die VLAN-Prioritat fur das HTTP-Gerét.

DHCP Aktiviert oder deaktiviert DHCP fur dieses HTTP-Gerét. Diese Option ist standardmaf3ig auf Enabled
festgelegt.

IP-Adresse Gibt die IP-Adresse fir das HTTP-Gerat an.

Subnetzmaske Gibt die Subnetzmaske fur das HTTP-Geréat an.

Autokonfiguration

Aktiviert oder deaktiviert die IPv6-Autokonfiguration fiir das HTTP-Gerat. Wenn diese Option
aktiviert ist, werden IPv6-Adresse und das Gateway vom Autokonfigurationsmechanismus abgerufen.

Préfixlange

IPv6-Prafixlange (0-127) fur dieses HTTP-Gerat.

IPv6-Adresse

IPv6-Unicast-Adresse fur dieses HT TP-Gerat.

Gateway

Gibt das Gateway fur das HTTP-Geréat an.

DNS info via DHCP

Aktiviert oder deaktiviert DNS-Informationen Uber DHCP. Diese Option ist standardméf3ig auf Enabled
festgelegt.

Primarer DNS-Server

Gibt die IP-Adresse des priméaren DNS-Servers fur das HTTP-Gerét an.

Sekundédrer DNS-Server

Gibt die IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers fur das HTTP-Geréat an.

URI (wird vom DHCP-
Server erfragt, wenn nicht
festgelegt)

Abrufen der URI vom DHCP-Server, wenn nicht angegeben

Konfiguration der TLS-
Authentifizierung

Gibt die Option fur die Konfiguration der TLS-Authentifizierung an.

ANMERKUNG: Die Optionen fur Autokonfiguration, Prafixidange und IPv6-Adresse sind nur sichtbar, wenn als Protokoll die Option

IPv6 festgelegt ist.
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Tabelle 61. Details zum Bildschirm ISCSI Device1 Settings

Option Beschreibung

Verbindung 1 Aktiviert oder deaktiviert die iSCSI-Verbindung. Diese Option ist standardméafig auf
Disabled festgelegt.

Verbindung 2 Aktiviert oder deaktiviert die iSCSI-Verbindung. Diese Option ist standardmafig auf

Disabled festgelegt.

Einstellungen fiir Verbindung 1

Ermdglicht die Steuerung der Konfiguration der iSCSI-Verbindung.

Einstellungen fiir Verbindung 2

Ermdglicht die Steuerung der Konfiguration der iSCSI-Verbindung.

Reihenfolge der Verbindung

Ermdglicht das Festlegen der Reihenfolge der Verbindungsversuche fur die iSCSI-
Verbindungen.

iSCSI F1/F2-Eingabeaufforderung bei
Fehler

Dieses Feld bestimmt, ob das BIOS stoppt und eine Eingabeaufforderung anzeigt, wenn

bestimmte Arten von iSCSI-Verbindungsfehlern wahrend des POST auftreten. Das BIOS

zeigt die Eingabeaufforderung an, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Andernfalls fahrt

das BIOS mit dem POST fort und versucht, ein Betriebssystem zu starten.

@ ANMERKUNG: Diese Einstellung ist ausgegraut, wenn die F1/F2-
Eingabeaufforderung bei Fehler im Ment ,,Verschiedene Einstellungen” deaktiviert
ist.

Tabelle 62. Details zum Bildschirm Konfiguration der TLS-Authentifizierung

Option Beschreibung

TLS-Authentifizierungsmodus Ermoglicht das Anzeigen oder Modifizieren des TLS-Authentifizierungsmodus fur den Start
dieses Geréts. Diese Option ist standardmafig auf Eine Methode eingestellt. None (Keine)
bedeutet, dass der HTTP-Server und der Client sich nicht gegenseitig flr diesen Start
authentifizieren.

Konfiguration des Stammzertifikats | Ermoglicht das Importieren, Léschen oder Exportieren des Stammzertifikats.

Tabelle 63. Details zum Bildschirm Einstellungen fiir NVMe-oF-Subsystem

Option

Beschreibung

NVMe-oF-Subsystem n (n = 1bis 4)

Ermdglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des NVMe-oF-Subsystems. Diese Option ist
standardméfig auf Disabled festgelegt.

Einstellungen fiir NVMe-oF-Subsystem
n (n="1bis 4)

Ermadglicht das Steuern der Konfiguration des NVMe-oF-Subsystems, falls aktiviert.

Tabelle 64. NVMe-oF-SubSystem-n-Einstellungen

Option

Beschreibung

Schnittstelle

NIC-Schnittstelle, die fur NVMe-oF-Verbindungen verwendet wird. Diese Option ist
standardmafig auf Integrierter NIC 1 Anschluss 1 Partition 1 eingestellt.

Transporttyp Dieses Feld legt den Wert des Transporttyps fur die NVMe-oF-Verbindung fest. Diese
Option ist standardméfig auf TCP eingestellt.

Protokoll Legt den Wert des Protokolltyps fur die NVMe-oF-Verbindung fest. In der
Standardeinstellung ist diese Option auf IPv4. Wenn IPv6 ausgewahlt ist, wird die IPv6-
Autokonfiguration verwendet, um die IPv6-Adresse abzurufen.

VLAN Aktiviert oder deaktiviert VLAN fur diese NVMe-oF-Verbindung. Diese Option ist
standardmafig auf Disabled festgelegt.

VLAN-ID Zeigt die VLAN-ID fur diese NVMe-oF-Verbindung an. Diese Option ist standardmafig

auf 1 eingestellt.

VLAN-Prioritéat

Zeigt die VLAN-Prioritat fur diese NVMe-oF-Verbindung an. Diese Option ist
standardmaéig auf O festgelegt.

Anzahl der Wiederholungsversuche

Zeigt die Anzahl der Wiederholungsversuche fir diese NVMe-oF-Verbindung an. In der
Standardeinstellung ist diese Option auf 3 festgelegt.
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Tabelle 64. NVMe-oF-SubSystem-n-Einstellungen (fortgesetzt)

Option Beschreibung

Timeout Gibt das Timeout fur diese NVMe-oF-Verbindung an. In der Standardeinstellung ist diese
Option auf 10000 festgelegt.

DHCP Die NVMe-oF-Verbindung ruft die Informationen des Subsystems vom DHCP-Server ab.

Diese Option ist standardmafig auf Disabled festgelegt.

Host-IP-Adresse

Zeigt die Host-IP-Adresse fur diese NVMe-oF-Verbindung an.

Host-Subnetzmaske

Zeigt die Host-Subnetzmaske fur diese NVMe-oF-Verbindung an.

Host-Gateway

Zeigt das Host-Gateway fur diese NVMe-oF-Verbindung an.

NVMe-oF-Subsystem-Info iiber DHCP

Aktiviert und deaktiviert das DHCP des NVMe-oF-Subsystems fir diese Verbindung.
Diese Option ist standardmafig auf Disabled festgelegt.

NVMe-oF-Subsystem-NQN

Gibt die NQN des NVMe-oF-Subsystems fir diese Verbindung an.

NVMe-oF-Subsystem-Adresse

Gibt die IP-Adresse des NVMe-oF-Subsystems fiir diese Verbindung an.

NVMe-oF-Subsystem-Anschluss

Gibt den Anschluss des NVMe-oF-Subsystems fiir diese Verbindung an. Wenn der
Subsystem-NQN leer ist, wird fir dieses Feld der Standard-Discovery-Service-Port 8009
erzwungen. Diese Option ist standardméf3ig auf 4420 eingestellt.

NVMe-oF-Subsystem-NID

Gibt die NamespacelD (NID) fur diese NVMe-oF-Verbindung an.

NVMe-oF-Subsystem-Controller-I1D

Gibt die Controller-ID des NVMe-oF-Subsystems fir diese Verbindung an. Diese Option
ist standardmafig auf 0 festgelegt.

Sicherheit

Aktiviert oder deaktiviert die Sicherheitsoption flr diese NVMe-oF-Verbindung. Diese
Option ist standardmafig auf Disabled festgelegt.

Authentifizierungstyp

Bestimmt den Authentifizierungstyp fur diese NVMe-oF-Verbindung. In der
Standardeinstellung ist diese Option auf None (Keine).

SecurityKeyPath

Gibt den SicherheitsschlUsselpfad (SecurityKeyPath) fur diese NVMe-oF-Verbindung an.

Integrierte Gerate

Wenn Sie den Bildschirm Integrierte Gerate anzeigen mdchten, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf
Hauptmenii des System-Setups > System-BIOS > Integrierte Geréte.

Tabelle 65. Details zu Integrierte Gerite

Option

Beschreibung

User Accessible USB Ports

Legt die benutzerzugangliche USB-Schnittstellen fest. Durch Auswahl der Option
Nur hintere Ports aktiviert werden die vorderen USB-Ports deaktiviert; durch
Auswahl der Option Alle Ports deaktivieren werden alle vorderen und hinteren
USB-Ports deaktiviert. Durch Auswahl der Option Alle Ports deaktivieren
(Dynamisch) werden alle vorderen und hinteren USB-Ports wahrend des
Einschalt-Selbsttests (POST) deaktiviert. Vordere Ports kénnen dynamisch von
einem autorisierten Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden, ohne das System
zurlickzusetzen. Diese Option ist standardmaflig auf All Ports On (Alle Anschlisse
aktivieren) eingestellt.

Je nach Auswahl funktionieren wahrend des Startprozesses USB-Tastatur und -Maus
an bestimmten USB-Schnittstellen. Nachdem der Betriebssystemtreiber geladen ist,
sind die USB-Schnittstellen entsprechend der Einstellung dieses Feld aktiviert oder
deaktiviert.

iDRAC Direct USB Port

Der iDRAC Direct-USB-Anschluss wird ausschlief3lich von iDRAC verwaltet und ist fir
den Host nicht sichtbar. Diese Option ist auf ON (An) oder OFF (Aus) eingestellt.
Wenn OFF (Deaktiviert) eingestellt ist, erkennt iDRAC keine in diesem verwalteten
Anschluss installierte USB-Geréate. Diese Option ist standardmafig auf On (Aktiviert)
eingestellt.
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Tabelle 65. Details zu Integrierte Gerate (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Embedded NIC1 and NIC2

Aktiviert oder deaktiviert die Betriebssystemschnittstelle der integrierten NIC1-
und NIC2-Controller. Wenn die Einstellung auf Disabled (OS) (Deaktiviert
(0S)) gesetzt ist, wird der NIC moglicherweise immer noch flr freigegebenen
Netzwerkzugriff durch den integrierten Management-Controller zur Verfligung
stehen. Konfigurieren Sie die Integrierte NIC1- und NIC2-Optionen mithilfe der
NIC-Verwaltungsprogramme auf dem Gerét. Diese Option ist standardmaflig auf
Enabled festgelegt.

1/OAT DMA Engine

Aktiviert oder deaktiviert die I/0 Acceleration Technology (I/OAT, Technologie zur
Beschleunigung der Ein-/Ausgabeaktivitat). |/OAT ist ein Satz von DMA-Funktionen
zur Beschleunigung Netzwerkverkehr und geringerer CPU-Auslastung. Aktivieren Sie
die Option nur, wenn Hardware und Software diese Funktion unterstitzen. Diese
Option ist standardméfig auf Disabled festgelegt.

Embedded Video Controller

Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des integrierten Video-Controllers als

primére Anzeige. Bei der Einstellung Enabled (Aktiviert) fungiert der integrierte

Video-Controller als primare Anzeige, selbst wenn Add-In-Grafikkarten installiert

sind. Bei der Einstellung Deaktiviert wird eine Add-in-Grafikkarte als priméare

Anzeige verwendet. BIOS gibt wahrend des Einschalt-Selbsttests (POST) und in

der Umgebung vor dem Startvorgang sowohl fir das priméren Add-in-Video als auch

flr das integrierten Video Anzeigen aus. Das integrierte Video wird anschlief3end
deaktiviert, direkt bevor das Betriebssystem gestartet wird. Diese Option ist
standardmafiig auf Enabled festgelegt.

@ ANMERKUNG: Wenn mehrere Add-In-Grafikkarten im System installiert sind,
wird die erste wahrend der PCI-Nummerierung erkannte Karte als das priméares
Video ausgewahlt. Mdglicherweise missen Neuanordnung der Karten in den
Steckplatzen vorgenommen werden, um zu steuern, welche Karte das primare
Video ist.

E/A-Snoop-Holdoff-Antwort

Legt fest, wie viele Zyklen die PCI-E/A Snoop-Anfragen des Prozessors zurtickhalten
kann, um zunachst eigene Schreibvorgange auf den LLC abzuschlief3en. Mithilfe
dieser Einstellung l&sst sich die Leistung bei Arbeitslasten verbessern, bei denen
Durchsatz und Latenz eine Rolle spielen. Die verfligbaren Optionen sind 256 Zyklen,
512 Zyklen, 1K Zyklen, 2K Zyklen, 4K Zyklen, 8K Zyklen, 16K Zyklen, 32K
Zyklen, 64K Zyklen und 128K Zyklen. Die Option ist standardmafig auf 2K Zyklen
eingestellt.

Current State of Embedded Video
Controller

Zeigt den aktuellen Status des eingebetteten Video-Controllers an. Der Current
State of Embedded Video Controller (Aktueller Status des integrierten Video-
Controllers) ist ein schreibgeschitztes Feld. Wenn der integrierte Video-Controller
das einzige Anzeigegerat im System ist (d. h., wenn keine Add-in-Grafikkarte
installiert ist), wird der integrierte Video-Controller automatisch als primares
Anzeigegerat verwenden. Das gilt auch, wenn die Einstellung Embedded Video
Controller (Integrierter Video-Controller) auf Disabled (Deaktiviert) gesetzt ist.

SR-I0OV Global Enable

Aktiviert oder deaktiviert die BIOS-Konfiguration der Single Root /0 Virtualization
(SR-I0V)-Gerate. Diese Option ist standardmaflig auf Disabled festgelegt.

OS Watchdog Timer

Wenn |hr System nicht mehr reagiert, unterstiitzt Sie der Watchdog-Zeitgeber

bei der Wiederherstellung des Betriebssystems. Wenn diese Option auf Enabled
(Aktiviert) gestellt ist, initialisiert das Betriebssystem den Zeitgeber. Wenn diese
Option auf Disabled (Deaktiviert), d.h. auf die Standardeinstellung, gesetzt ist, hat
der Zeitgeber keine Auswirkungen auf das System.

Empty Slot Unhide (Leere Steckplatze
einblenden)

Aktiviert oder deaktiviert die Root-Ports aller leeren Steckplatze, die fur das BIOS und
das Betriebssystem zuganglich sind. Diese Option ist standardméfig auf Disabled
festgelegt.

Slot Disablement (Steckplatzdeaktivierung)

Aktiviert oder deaktiviert verfligbare PCle-Steckpldtze auf dem System

oder deaktiviert deren Boot-Treiber. Die Funktion , Slot Disablement”
(Steckplatzdeaktivierung) steuert die Konfiguration der PCle-Karten, die im
angegebenen Steckplatz installiert sind. Steckplatze durfen nur dann deaktiviert
werden, wenn die installierte Peripheriegerate-Karte das Starten des Betriebssystems
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Tabelle 65. Details zu Integrierte Gerate (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

verhindert oder Verzdégerungen beim Geratestart verursacht. Wenn der Steckplatz
deaktiviert ist, sind sowohl die Option ,ROM Driver (ROM-Treiber) als auch die
Option ,,UEFI Driver” (UEFI-Treiber) deaktiviert. Es kdnnen nur die Steckplatze
gesteuert werden, die im System vorhanden sind. Wenn diese Option auf Boot Driver
Disabled (deaktiviert) gesetzt ist, werden sowohl die Option ROM als auch UEFI
Treiber aus dem Steckplatz wahrend des Post nicht ausgefihrt. Das System startet
nicht von der Karte und die entsprechenden Preboot-Dienste sind nicht verfugbar.
Dennoch ist nur die Karte fur das Betriebssystem verflgbar.

Steckplatz n: Aktiviert bzw. deaktiviert oder deaktiviert nur den Boot-Treiber fir
den PCle-Steckplatz n. Diese Option ist standardméaflig auf Enabled festgelegt.

Slot Bifurcation

Die Auto Discovery Bifurcation Settings (Bifurkations-Einstellungen automatische
Feststellung) ermdglichen Platform Default Bifurcation (Standardmaflige
Plattformbifurkation), Auto Discovery of Bifurcation (Automatische Ermittlung der
Bifurkation) und Manual bifurcation Control (Manuelle Bifurkationssteuerung).

Die Option ist standardmé&f3ig auf Standardméaflige Plattformbifurkation
eingestellt. Auf das Feld fur Steckplatz-Verzweigung kann zugegriffen werden, wenn
Manual bifurcation Control (Manuelle Steuerung von Verzweigungen) eingestellt
ist. Es ist ausgegraut, wenn Platform Default Bifurcation (Standardverzweigung
fur Plattform) und Auto Discovery of Bifurcation (Automatische Ermittlung von
Verzweigungen) eingestellt ist.
()| ANMERKUNG: Die Steckplatzverzweigung wird nur auf dem PCle-Steckplatz
unterstitzt, der Steckplatztyp von Paddle-Karte zu Riser und vom Slimline-
Anschluss zu Riser wird nicht unterstitzt.

Serielle Kommunikation

Wenn Sie den Bildschirm Serielle Kommunikation anzeigen méchten, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf

Hauptmenii des System-Setups > System-BIOS > Serielle Kommunikation.

@ ANMERKUNG: Der serielle Anschluss ist beim PowerEdge R660-System optional. Die Option ,,Serial Communication” (serielle
Kommunikation) ist nur anwendbar, wenn der serielle COM-Port im System installiert ist.

Tabelle 66. Details zu Serielle Kommunikation

Option

Beschreibung

Serielle Kommunikation

Aktiviert die Optionen fir serielle Kommunikation. Wahlt serielle
Kommunikationsgeréate (serielles Gerat 1 und serielles Geréat 2) im BIOS aus. BIOS-
Konsolenumleitung kann auch aktiviert werden, und die verwendete Portadresse
l&sst sich festlegen.

Die verfugbaren Optionen fur Systeme ohne seriellen COM-Anschluss (DB9) sind
Ein ohne Konsolenumleitung,

Ein ohne Konsolenumleitung, Aus, Auto. Diese Option ist standardmafig
festgelegt auf

Auto, wenn der externe serielle Anschluss verflgbar ist (verbunden mit der hinteren
E/A-Platine).

Andernfalls ist der Standardwert Aus.

Serial Port Address

Ermoglicht das Festlegen der Anschlussadresse fir serielle Gerate. Diese

Option ist entweder auf COM1 oder COM2 fUr das serielle Gerat

(COM1=0x3F8,COM2=0x2F8) cingestellt und standardmaflig auf COM1

eingestellt.

@ ANMERKUNG: Sie kdnnen fur die SOL-(Seriell Uber LAN-)Funktion nur Serial
Device 2 (Serielles Gerét 2) verwenden. Um die Konsolenumleitung tber SOL
nutzen zu kdnnen, konfigurieren Sie fiir die Konsolenumleitung und das serielle
Gerét dieselbe Anschlussadresse.
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Tabelle 66. Details zu Serielle Kommunikation (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

@ ANMERKUNG: Jedes Mal, wenn das System gestartet wird, synchronisiert
das BIOS die im iDRAC gespeicherte serielle MUX-Einstellung. Die serielle MUX-
Einstellung kann unabhangig in iIDRAC geandert werden. Aus diesem Grund wird
diese Einstellung beim Laden der BIOS-Standardeinstellungen aus dem BIOS-
Setup-Dienstprogramm maoglicherweise nicht immer auf die MUX-Einstellung
von "Serial Device 1" (Serielles Geréat 1) zurlickgesetzt.

External Serial Connector

Mithilfe dieser Option kénnen Sie den externen seriellen Anschluss mit dem Serial
Device 1 (Serielles Gerat 1), Serial Device 2 (Serielles Gerét 2) oder dem Remote
Access Device (Remote-Zugriffgerat) verbinden. Diese Option ist standardméafig
auf Serial Device 1 (Serielles Gerat 1) eingestellt.

@ ANMERKUNG: Nur "Serial Device 2" (Serielles Gerat 2) kann fur "Serial over
LAN (SOL)" (seriell tber LAN) genutzt werden. Um die Konsolenumleitung Gber
SOL nutzen zu kénnen, konfigurieren Sie fir die Konsolenumleitung und das
serielle Gerat dieselbe Anschlussadresse.

@ ANMERKUNG: Jedes Mal, wenn das System gestartet wird, synchronisiert
das BIOS die in iDRAC gespeicherte serielle MUX-Einstellung. Die serielle MUX-
Einstellung kann unabhéngig in iIDRAC geandert werden. Aus diesem Grund wird
diese Einstellung beim Laden der BIOS-Standardeinstellungen aus dem BIOS-
Setup-Dienstprogramm maoglicherweise nicht immer auf die Standardeinstellung
von "Serial Device 1" (serielles Gerat 1) zurlckgesetzt.

Failsafe Baud Rate

Zeigt die ausfallsichere Baudrate fUr die Konsolenumleitung an. Das BIOS versucht,
die Baudrate automatisch zu bestimmen. Diese ausfallsichere Baudrate wird nur
verwendet, wenn der Versuch fehlschlagt, und der Wert darf nicht gedndert
werden. Diese Option ist standardméf3ig auf 115200 eingestellt.

Remote Terminal Type

Legt den Terminaltyp flr die Remote-Konsole fest. Diese Option ist standardmafig
als VT100/VT220 eingestellt.

Redirection After Reboot

Ermoglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der BIOS-Konsolenumleitung, wenn
das Betriebssystem geladen wird. Diese Option ist standardmaflig auf Enabled
festgelegt.

Systemprofileinstellungen

Um den Bildschirm Systemprofileinstellungen anzuzeigen, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf System-
Setup-Hauptmenii > System-BIOS > Systemprofileinstellungen.

Tabelle 67. Systemprofileinstellungen - Details

Option

Beschreibung

System Profile

Richtet das Systemprofil ein. Wenn die Option Systemprofil auf einen anderen Modus als

Performance Per Watt (DAPC) gesetzt wird, legt das BIOS automatisch die restlichen

Optionen fest. Um die restlichen Optionen &ndern zu kénnen, muss der Modus auf Custom

(Benutzerdefiniert) gesetzt werden. Diese Option ist standardmaflig auf Performance Per

Watt (DAPC) (Leistung pro Watt [DAPC]) festgelegt. Weitere Optionen sind Custom

(Benutzerdefiniert), Performance (Leistung), Performance Per Watt (OS) (Leistung pro Watt,

BS) und Workstation Performance.

@ ANMERKUNG: Alle Parameter auf dem Bildschirm fir Systemprofileinstellungen sind nur
verflgbar, wenn die Option System Profile (Systemprofil) auf Custom (Benutzerdefiniert)
gesetzt ist.

CPU Power Management

Ermoglicht das Festlegen der CPU-Stromverwaltung. Diese Option ist standardmafig auf System-
DBPM (DAPC) festgelegt. Weitere Optionen sind Maximale Leistung und BS-DBPM.
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Tabelle 67. Systemprofileinstellungen — Details (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Memory Frequency

Legt die Geschwindigkeit des Systemspeichers fest. Sie konnen Maximale Leistung, Maximale
Zuverlassigkeit oder eine bestimmte Geschwindigkeit auswahlen. Diese Option ist standardmafig
auf Maximum Performance (Maximale Leistung) festgelegt.

Turbo Boost

Aktiviert bzw. deaktiviert den Prozessorbetrieb im Turbo-Boost-Modus. Diese Option ist
standardmaéfiig auf Enabled festgelegt.

Energieeffizienzturbo

Energy Efficient Turbo (EET) ist ein Betriebsmodus, bei dem die Kern-Taktfrequenz eines
Prozessors an den auf der Arbeitslast basierenden Turbo-Bereich angepasst wird. Diese Option ist
standardmafig auf Enabled festgelegt.

CiE Aktiviert oder deaktiviert den Wechsel des Prozessors in einen Zustand mit minimaler Leistung,
sobald der Prozessor im Leerlauf arbeitet. Diese Option ist standardm&fig auf Aktiviert eingestellt.
C States Aktiviert bzw. deaktiviert den Prozessorbetrieb in allen verfligbaren Stromzustanden. Mit C

States kann der Prozessor im Leerlauf in einen niedrigeren Stromversorgungszustand versetzt
werden. Wenn die Option auf Aktiviert (Betriebssystem-gesteuert) oder auf Autonom (falls

die Steuerung durch Hardware unterstitzt wird) eingestellt ist, kann der Prozessor in allen
verflgbaren Stromversorgungszusténden betrieben werden, um Energie zu sparen. Dies kann
jedoch dazu fuhren, dass die Speicherlatenz und der Frequenz-Jitter erhéht werden. Diese Option
ist standardméf3ig auf Enabled festgelegt.

Memory Patrol Scrub

Legt den Memory Patrol Scrub-Modus fest. Diese Option ist standardméfig auf Standard
festgelegt.

Memory Refresh Rate

Legt die Speicheraktualisierungsrate auf 1x oder 2x fest. Diese Option ist standardmafig auf 1x
festgelegt.

Nicht-Kern-Frequenz

Ermoglicht lhnen die Auswahl der Option Nicht-Kern-Frequenz. Im Modus Dynamic
(Dynamisch) kann der Prozessor die Energieressourcen Uber alle Kerne und Uncores hinweg
zur Laufzeit optimieren. Die Optimierung der Nicht-Kern-Frequenz zum Energiesparen oder zur
Leistungsoptimierung ist von der Einstellung der Option Energieeffizienzregel abhangig.

Energieeffizienzregel

Ermoglicht die Auswahl der Option Energieeffizienzregel. Der CPU verwendet die Einstellung,
um das interne Verhalten des Prozessors zu beeinflussen und legt fest, ob das Ziel eine héhere
Performance oder héhere Energieeinsparungen sein soll. Diese Option ist standardmaéfiig auf
Balanced Performance (Ausgewogene Leistung) festgelegt.

Monitor/Mwait

Ermaoglicht das Aktivieren der Monitor/Mwait-Anweisungen im Prozessor. Diese Option ist

standardmafig auf Aktiviert festgelegt; dies gilt fur alle Systemprofile mit Ausnahme von

Benutzerdefiniert.

@ ANMERKUNG: Diese Option kann deaktiviert werden, wenn das Systemprofil auf
Benutzerdefiniert eingestellt ist.

@ ANMERKUNG: Wenn die Option C States (C-States) im Modus Custom (Benutzerdefiniert)
auf Enabled (Aktiviert) festgelegt ist, haben Anderungen der Monitor-/Mwait-Einstellung keine
Auswirkungen auf die Stromversorgung oder die Leistung des Systems.

Arbeitsauslastungsprofil

Mit dieser Option kann der Benutzer die Ziel-Workload eines Servers angeben. Sie ermdglicht die
Optimierung der Performance basierend auf dem Workload-Typ. Diese Option ist standardméf3ig auf
Not Configured (Nicht konfiguriert) eingestellt.

Dynamic Load Line Switch

Steuerung des Dynamic Load Line Switch. Dynamic Load Line (DLL) ist eine
Energieverwaltungsfunktion, die bei hoher CPU-Auslastung dynamisch in den Leistungsmodus
wechselt. Diese Einstellung ist schreibgeschitzt und auf Enabled (Aktiviert) festgelegt, wenn der
optimierte Stromversorgungsmodus aktiviert ist. Schreibgeschiitzt, es sei denn, das Systemprofil ist
auf Benutzerdefiniert eingestellt.

CPU Interconnect Bus
Link Power Management
(Energieverwaltung fiir die
CPU-Busverbindungen)

Aktiviert oder deaktiviert die Energieverwaltung fir die CPU Interconnect Bus Links. Diese Option ist
standardméf3ig auf Aktiviert eingestellt.

PCI ASPM L1 Link Power
Management

Aktiviert oder deaktiviert das PCI-ASPM-L1-Link-Energiemanagement. Diese Option ist
standardméfig auf Enabled festgelegt.
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Systemsicherheit

Wenn Sie den Bildschirm Systemsicherheit anzeigen méchten, schalten Sie das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf
Hauptmenii des System-Setups > System-BIOS > Systemsicherheit.

Tabelle 68. Details zu Systemsicherheit

Option

Beschreibung

CPU AES-NI

Verbessert die Geschwindigkeit von Anwendungen durch Verschlisselung und Entschlisselung
unter Einsatz der AES-NI-Standardanweisungen und ist per Standardeinstellung auf Enabled
(Aktiviert) gesetzt. Diese Option ist standardmafig auf Enabled festgelegt.

System Password

Richtet das Systemkennwort ein. Wenn der Kennwort-Jumper nicht im System installiert ist, ist
diese Option schreibgeschitzt.

Setup-Kennwort

Richtet das Setupkennwort ein. Wenn der Kennwort-Jumper nicht im System installiert ist, ist
diese Option schreibgeschutzt.

Kennwortstatus

(Entriegelt).

Sperrt das Systemkennwort. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Unlocked

TPM-Informationen

Zeigt den Typ des Trusted Platform Module an, falls vorhanden.

EMR CPU TDX/IFS-Funktionen

Diese Option ist standardmafig auf Deaktiviert eingestellt.

Tabelle 69. TPM 2.0-Sicherheitsinformationen

Option

| Beschreibung

TPM-Informationen

TPM Security

ANMERKUNG: Das TPM-Menl ist nur verfiigbar, wenn das TPM-Modul
installiert ist.

®

Ermdglicht es Ihnen, den Berichtsmodus des TPMs zu steuern. Wenn die
Option auf Off (Aus) gesetzt ist, wird das Vorhandensein des TPM nicht an
das BS gemeldet. Wenn sie auf On (Ein) gesetzt ist, wird das Vorhandensein
des TPM an das BS gemeldet. Standardmégig ist die Option TPM Security
(TPM-Sicherheit) auf Off (Deaktiviert) eingestellt.

Wenn TPM 2.0 installiert wird, wird die Option TPM-Sicherheit auf Ein
oder auf Aus festgelegt. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Off
(Deaktiviert).

TPM-Informationen

Zeigt den Typ des Trusted Platform Module an, falls vorhanden.

TPM Firmware

Zeigt die TPM-Firmware-Version an.

TPM Hierarchy

Dient zum Aktivieren, Deaktivieren oder Léschen von Speicher- und
Endorsement Key-Hierarchien. Wenn diese Einstellung auf Enabled (Aktiviert)
festgelegt ist, kdnnen die Speicher- und Endorsement Key-Hierarchien
verwendet werden.

Wenn diese Einstellung auf Disabled (Deaktiviert) festgelegt ist, konnen die
Speicher- und Endorsement Key-Hierarchien nicht verwendet werden.

Wenn diese Einstellung auf Clear (Ldschen) festgelegt ist, werden alle Werte
aus den Speicher- und Endorsement Key-Hierarchien geléscht. Anschlief3end
wird die Einstellung auf Enabled (Aktiviert) festgelegt.

Erweiterte | TPM PPI Bypass Provision Wenn die Option auf Aktiviert festgelegt ist, kann das Betriebssystem
TPM- (Bereitstellung der TPM-PPI- Meldungen der physischen Anwesenheitsschnittstelle (PPI) umgehen, wenn
Einstellung | Kennwortumgehung) Bereitstellungsvorgange fur die PPI-Advanced Configuration and Power
en Interface (ACPI) ausgegeben werden.
TPM PPI Bypass Clear (Loschen Wenn die Option auf Aktiviert festgelegt ist, kann das Betriebssystem
der TPM-PPI-Kennwortumgehung) | Meldungen der physischen Anwesenheitsschnittstelle (PPI) umgehen, wenn
Bereitstellungsvorgange fiir die PPI-Advanced Configuration and Power
Interface (ACPI) geléscht werden.
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Tabelle 69. TPM 2.0-Sicherheitsinformationen (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Auswahl des TPM2-Algorithmus

Ermdglicht es dem Benutzer, die kryptografischen Algorithmen des Trusted
Platform Module (TPM) zu &ndern. Die verfligbaren Optionen sind von der
TPM-Firmware abhangig.

Technologie deaktiviert sein.

Die Option ,Auswahl des TPM2-Algorithmus® unterstitzt SHA1, SHA128,
SHA256, SHAS12 und SM3 durch Erkennen des TPM-Moduls. Diese Option
ist standardmafig auf

SHA1 festgelegt.

Um die Auswahl des TPM2-Algorithmuszu ermdglichen, muss die Intel(R) TXT-

Tabelle 70. Details zu Systemsicherheit

Option

Beschreibung

Intel(R) TXT

Ermoglicht das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Option ,Intel Trusted Execution Technology
(TXT)“. Zur Aktivierung von Intel TXT mussen die Virtualisierungstechnologie und die TPM-
Sicherheit mit Vorstart-Messungen aktiviert werden. In der Standardeinstellung ist diese
Option auf Off (Deaktiviert). Zur Unterstitzung von Secure Launch (Firmware-Schutz) unter
Windows 2022 wird sie auf On (aktiviert) gesetzt.

Speicherverschliisselung

Aktiviert oder deaktiviert Intel Total Memory Encryption (TME) und Multi-Tenant (Intel® TME-
MT). Wenn die Option auf Deaktiviert gesetzt ist, deaktiviert das BIOS die TME- und die
MK-TME-Technologie. Wenn die Option auf Single Key gesetzt ist, aktiviert das BIOS die
TME-Technologie. Wenn die Option auf Multiple Keys gesetzt ist, aktiviert das BIOS die
TME-MT-Technologie. Diese Option ist standardmaf3ig auf Disabled festgelegt.

Umgehung TME-Verschliisselung

Erméglicht die Option flr die Umgehung von Intel Total Memory Encryption. Diese Option ist
standardmafig auf Disabled festgelegt.

Intel(R) SGX

Ermoglicht das Festlegen der Option Intel Software Guard Extension (SGX). Um die

Option Intel SGX zu aktivieren, muss der Prozessor SGX-fahig sein, die Speicherbelegung
muss kompatibel sein (mindestens x8 identische DIMM1 bis DIMM8 pro CPU-Sockel, nicht
unterstitzt auf Konfiguration mit persistentem Speicher), der Speicher-Betriebsmodus muss
im Optimizer-Modus eingestellt sein, die Speicherverschlisselung muss aktiviert sein und Node
Interleaving muss deaktiviert sein. Diese Option ist standardmafig auf Aus eingestellt. Wenn
diese Option auf Aus festgelegt ist, deaktiviert das BIOS die SGX-Technologie. Wenn diese
Option auf Ein eingestellt ist, aktiviert das BIOS die SGX-Technologie.

Netzschalter

Aktiviert oder deaktiviert den Netzschalter auf der Vorderseite des System. Diese Option ist
standardméfig auf Enabled festgelegt.

Netzstromwiederherstellung

Ermaoglicht das Festlegen der Reaktion des Systems, nachdem die Netzstromversorgung des

System wiederhergestellt wurde. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Enabled

(Aktiviert).

@ ANMERKUNG: Das Hostsystem wird erst eingeschaltet, wenn iDRAC Root of Trust
(RoT) abgeschlossen ist. Das Einschalten des Hosts wird nach dem Anlegen der
Wechselspannung um mindestens 90 Sekunden verzogert.

Verzégerung bei
Netzstromwiederherstellung

Legt die Zeitverzoégerung fir die Systemeinschaltung fest, nachdem die Netzstromversorgung
des Systems wiederhergestellt wurde. In der Standardeinstellung ist diese Option auf System
(Sofort) gesetzt. In der Standardeinstellung ist diese Option auf Immediate (Sofort). Wenn
diese Option auf Sofort festgelegt ist, gibt es keine Verzégerung fir das Hochfahren. Wenn
diese Option auf Zufallig eingestellt ist, erzeugt das System eine zufallige Verzdgerung

flr das Hochfahren. Wenn diese Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, wird die
Verzdgerungszeit bis zum Hochfahren des Systems manuell festgelegt.

Benutzerdefinierte Verzégerung
von 120 bis 600 s

Legt die Option User Defined Delay (Benutzerdefinierte Verzégerung) fest, wenn die
Option User Defined (Benutzerdefiniert) fir AC Power Recovery Delay (Verzégerung
bei Netzstromwiederherstellung) gewahlt ist. FUr die tats&chliche AC-Recovery-Zeit muss
die Root-of-Trust-Zeit von iDRAC (ca. 50 Sekunden) hinzugefligt werden.
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Tabelle 70. Details zu Systemsicherheit (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Variabler UEFI-Zugriff

Bietet unterschiedliche Grade von UEFI-Sicherungsvariablen. Wenn die Option auf Standard
(Standardeinstellung) gesetzt ist, sind die UEFI-Variablen gemaf3 der UEFI-Spezifikation im
Betriebssystem aufrufbar. Wenn die Option auf Controlled (Kontrolliert) gesetzt ist, werden
die ausgewahlten UEFI-Variablen in der Umgebung geschitzt und neue UEFI-Starteintrage
werden an das Ende der aktuellen Startreihenfolge gezwungen.

In-Band Benutzeroberflache

Bei der Einstellung Deaktiviert blendet diese Einstellung Gerate der Management Engine (ME),

HECI-Gerate und IPMI-Gerate des Systems gegeniber dem Betriebssystem aus. Dadurch wird

verhindert, dass der Betriebssystem vom Andern des ME Power Capping Einstellungen und

blockiert den Zugriff auf alle In-Band -Management Tools. Alle Management verwaltet werden

sollte Gber Out-of-Band-. Diese Option ist standardmaflig auf Aktiviert eingestellt.

@ ANMERKUNG: BIOS-Aktualisierung erfordert HECI Geréte in Betrieb sein und DUP
Aktualisierungen erfordern IPMI-Schnittstelle in Betrieb sein. Diese Einstellung muss so
eingestellt werden Aktiviert zu vermeiden Aktualisierungsfehler.

SMM Security Mitigation

Aktiviert oder deaktiviert die UEFI SMM Security Mitigation-Schutzmaf3nahmen. Eine
Einstellung auf Deaktiviert standardmafiig.

Sicherer Start

Ermdglicht den sicheren Start, indem das BIOS jedes Vorstart-Image mit den Zertifikaten in der
Sicherungsstartrichtlinie bzw. Regel flr sicheren Start authentifiziert. ,Secure Start” (Sicherer
Start) ist in der Standardeinstellung deaktiviert. Sicherer Start ist standardmaflig auf Standard
festgelegt.

Regel fiir sicheren Start

Wenn die Richtlinie fur den sicheren Start auf Standard eingestellt ist, authentifiziert das BIOS
die Vorstart-Images mithilfe des SchlUssels und der Zertifikate des Systemherstellers. Wenn
die Richtlinie fur den sicheren Start auf Custom (Benutzerdefiniert) eingestellt ist, verwendet
das BIOS benutzerdefinierte Schitissel und Zertifikate. Die Richtlinie fir den sicheren Start ist
standardmaéfig auf Standard festgelegt.

Secure Boot Mode

Legt fest, wie das BIOS die Regel flr sicheren Start Objekte (PK, KEK, db, dbx).

Wenn der aktuelle Modus eingestellt ist zum Modus ,,Bereitgestellt®, die verflgbaren
Optionen sind Benutzermodus und Modus ,,Bereitgestellt“. \Wenn die aktuelle Modus ist
Benutzermodus, die verfugbaren Optionen sind Benutzermodus, Priifmodus, und Modus
»Bereitgestellt®.

Nachfolgend finden Sie Details zu den verschiedenen Startmodi, die in der Option Sicherer
Startmodus verfugbar sind.

Benutzermodi Im Benutzermodus, PK muss installiert sein, und das BIOS
fuhrt die Signaturberpriifung auf programmatischer versucht,
Regel zum Aktualisieren Objekte. Das BIOS nicht zugelassener
programmatischer Ubergénge zwischen Modi.

Audit-Modus Im Audit-Modus ist PK nicht vorhanden. Das BIOS bestatigt
programmgesteuerte Aktualisierungen der Richtlinienobjekte und
Ubergange zwischen den Modi nicht. Das BIOS filhrt eine
Signaturtberprifung der Vorstart-Images durch und protokolliert
die Ergebnisse in der Ausfuhrungsinformationen-Tabelle der Images,
wobei die Images ausgefihrt werden, unabhéngig davon, ob sie
die Prifung bestanden haben oder nicht. Der Audit Mode (Audit-
Modus) eignet sich fUr die programmgesteuerte Festlegung eines
Satzes von Richtlinienobjekten.

Modus Bereitgestellt Modus Bereitgestellt ist die sicherste Modus. Im Modus
Bereitgestellt, PK muss installiert sein und der BIOS fuhrt
die Signaturtberprifung auf programmatischer versucht, Regel
zum Aktualisieren Objekte. Modus Bereitgestellt schrankt die
programmatischer Mode-Ubergénge.

Bichtlinie zum sicheren Start -
Ubersicht

Gibt die Liste der Zertifikate und Hashes fir den sicheren Start an, die beim sicheren Start fur
authentifizierte Images verwendet werden.

72 Vor-Betriebssystem-Verwaltungsanwendungen




Tabelle 70. Details zu Systemsicherheit (fortgesetzt)

Option

Beschreibung

Benutzerdefinierte Einstellungen
fir die Richtlinie zum sicheren
Start

Konfiguriert die Secure Boot Custom Policy. Um diese Option zu aktivieren, stellen Sie die
sichere Startrichtlinie auf Custom (Benutzerdefinierte) Option.

Intel Trust Domain Extension
(TDX)

Intel Trust Domain Extension (TDX) ist eine hardwarebasierte vertrauenswirdige
Ausflhrungsumgebung. Sie wurde entwickelt, um sensible Daten und Anwendungen in Trust
Domain (TD) oder virtuellen Maschinen (VM) vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen. Die
Speicherverschliisselung muss auf Mehrere Schliissel eingestellt sein, damit TDX aktiviert
werden kann. TDX ist standardmaflig auf Deaktiviert eingestellt.

@ ANMERKUNG: Um die TDX-Option zu aktivieren, muss der Prozessor TDX-féhig sein,
die Speicherbestlickung muss mit der SGX-Einstellung kompatibel sein (mindestens x8
identisches DIMM1 zu DIMMB8 pro CPU-Sockel, keine Unterstitzung flr Konfigurationen
mit persistentem Speicher)

TME-MT/TDX-Schliisselteilung
auf Wert ungleich Null

Wenn die auf Wert ungleich Null festgelegte TME-MT/TDX-Schlisselteilung auf1, 2, 3,4, 5
oder 6 gesetzt ist, wird dadurch die Anzahl der Bits fur die TDX-Nutzung festgelegt, wahrend
der Rest von TME-MT verwendet wird. Die Standardeinstellung ist 1.

TDX Secure Arbitration Mode
(SEAM)-Loader

Dieses SW-Modul wird in einem neuen CPU Secure Arbitration Mode (SEAM) als gleichrangiger
Virtual Machine Manager (VMM) ausgefihrt. Dieses SEAM-Modul unterstitzt den TD-Einstieg
und -Ausstieg mithilfe der vorhandenen Virtualisierungsinfrastruktur. Eine Einstellung auf
Deaktiviert standardméfiig.

Intel(R) Vor-Ort-Scan

Die Intel(R) Vor-Ort-Scan-Funktion ermdglicht es Software, Prozessorkerne auf latente
Fehler zu scannen. Der Scan kann vor Ort durchgefuhrt werden, nachdem der Server
bereitgestellt wurde. Wenn diese Option aktiviert ist, konfiguriert das BIOS alle Prozessoren
so, dass sie auf Software-Scananfragen reagieren. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist,
reagieren die Prozessoren nicht auf Software-Scananfragen. Eine Einstellung auf Deaktiviert
standardmafig.

Erstellen eines System- und Setup-Kennworts

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Kennwort-Jumper aktiviert ist. Mithilfe des Kennwort-Jumpers werden die System- und Setup-
Kennwortfunktionen aktiviert bzw. deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Jumper-Einstellungen auf der Hauptplatine.
ANMERKUNG: Wenn die Kennwort-Jumper-Einstellung deaktiviert ist, werden das vorhandene ,System Password*

(Systemkennwort) und ,Setup Password” (Setup-Kennwort) geldscht und es ist nicht notwendig, das Systemkennwort zum

Systemstart anzugeben.

Schritte

1. Drlcken Sie zum Aufrufen des System-Setups unmittelbar nach dem Einschaltvorgang oder dem Neustart des Systems die Taste F2.

2. Klicken Sie auf dem Bildschirm System Setup Main Menu (System-Setup-Hauptmeni) auf System BIOS (System-BIOS) >
System Security (Systemsicherheit).

3. Uberpriifen Sie im Bildschirm Systemsicherheit, ob die Option Kennwortstatus auf Nicht gesperrt gesetzt ist.

4. Geben Sie lhr Systemkennwort in das Feld System Password (Systemkennwort) ein und driicken Sie die Eingabe- oder

Tabulatortaste.

Verwenden Sie zum Zuweisen des Systemkennworts die folgenden Richtlinien:
e Kennworter dirfen aus maximal 32 Zeichen bestehen.

In einer Meldung werden Sie aufgefordert, das Systemkennwort erneut einzugeben.

5. Geben Sie das Systemkennwort ein und klicken Sie dann auf OK.

6. Geben Sie Ihr Setup-Kennwort in das Feld Setup-Kennwort ein und dricken Sie die Eingabe- oder Tabulatortaste.
In einer Meldung werden Sie aufgefordert, das Setup-Kennwort erneut einzugeben.

7. Geben Sie das Setup-Kennwort erneut ein und klicken Sie dann auf OK.

8. Drlcken Sie die Taste ,Esc”, um zum Bildschirm System-BIOS zurlckzukehren. Driicken Sie erneut ,Esc”.

In einer Meldung werden Sie aufgefordert, die Anderungen zu speichern.
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®| ANMERKUNG: Der Kennwortschutz wird erst wirksam, wenn das System neu gestartet wird.

Verwenden des Systemkennworts zur Systemsicherung

Info Uiber diese Aufgabe

Wenn ein Setup-Kennwort vergeben wurde, wird das Setup-Kennwort vom System als alternatives Systemkennwort zugelassen.

Schritte

1. Schalten Sie das System ein oder starten Sie es neu.
2. Geben Sie das Systemkennwort ein und driicken Sie die Eingabetaste.

Nachste Schritte

Wenn die Option Passwortstatus auf Gesperrt gesetzt ist, geben Sie nach einer Aufforderung beim Neustart das Systemkennwort ein

und dricken Sie die Eingabetaste.

@ ANMERKUNG: Wenn ein falsches System eingegeben wird, zeigt das System eine Meldung an und fordert Sie zur erneuten Eingabe
des Kennworts auf. Sie haben drei Versuche, um das korrekte Kennwort einzugeben. Nach dem dritten erfolglosen Versuch zeigt das
System eine Fehlermeldung an, die darauf hinweist, dass das System angehalten wurde und ausgeschaltet werden muss. Auch nach
dem Herunterfahren und Neustarten des System wird die Fehlermeldung angezeigt, bis das korrekte Kennwort eingegeben wurde.

Loschen oder Andern eines System- und Setup-Kennworts

Voraussetzungen

@ ANMERKUNG: Sie kdnnen ein vorhandenesSystem- oder Setup-Kennwort nicht I6schen oder andern, wenn Kennwortstatus auf
Gesperrt gesetzt ist.

Schritte

1. Zum Aufrufen des System-Setups drlcken Sie unmittelbar nach dem Einschalten oder Neustarten des System die Taste <F2>.

2. Kilicken Sie im Bildschirm System Setup Main Menu (System-Setup-Hauptmenii) auf System BIOS (System-BIOS) > System
Security (Systemsicherheit).

3. Uberpriifen Sie im Bildschirm System Security (Systemsicherheit), ob die Option Password Status (Kennwortstatus) auf
Unlocked (Nicht gesperrt) gesetzt ist.

4, Andern oder I¢schen Sie im Feld Systemkennwort das vorhandene System und driicken Sie dann die Eingabetaste oder die
Tabulatortaste.

5. Andern oder I6schen Sie im Feld Setup Password (Setup-Kennwort) das vorhandene Setup-Kennwort und driicken Sie dann die
Eingabetaste oder die Tabulatortaste.

Wenn Sie das System- und Setup-Kennwort dndern, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, noch einmal das neue Kennwort
einzugeben. Wenn Sie das System- und Setup-Kennwort l6schen, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, das Léschen zu
bestéatigen.

6. Drlcken Sie die Taste ,Esc”, um zum Bildschirm System-BIOS zurlickzukehren. Driicken Sie <Esc> noch einmal, und Sie werden
durch eine Meldung zum Speichern von Anderungen aufgefordert.

7. Wahlen Sie die Option Setup-Kennwort aus, &ndern oder l6schen Sie das vorhandene Setup-Kennwort, und dricken Sie die
Eingabetaste oder die Tabulatortaste.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie das System- oder Setup-Kennwort &ndern, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, noch einmal das
neue Kennwort einzugeben. Wenn Sie das System- oder Setup-Kennwort I&schen, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, das
Loschen zu bestatigen.

Betrieb mit aktiviertem Setup-Kennwort

Wenn die Option Setup-Kennwort auf Aktiviert festgelegt ist, geben Sie das richtige Setup-Kennwort ein, bevor Sie die Optionen des
System-Setups bearbeiten.
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Wird auch beim dritten Versuch nicht das korrekte Passwort eingegeben, zeigt das System die folgende Meldung an:

Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power
down.

Auch nach dem Ausschalten und Neustarten des Systems wird die Fehlermeldung angezeigt, bis das korrekte Kennwort eingegeben
wurde. Die folgenden Optionen sind Ausnahmen:

e Wenn die Option System-Kennwort nicht auf Aktiviert festgelegt ist und nicht Uber die Option Passwortstatus gesperrt ist,
koénnen Sie ein System zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Uber den Bildschirm System.

e Ein vorhandenes System kann nicht deaktiviert oder gedndert werden.

@ ANMERKUNG: Die Option ,Password Status” kann zusammen mit der Option ,Setup Password“ verwendet werden, um das
System vor unbefugten Anderungen zu schitzen.

Redundante Betriebssystemsteuerung

Wenn Sie den Bildschirm Redundante Betriebssystemsteuerung anzeigen méchten, schalten Sie das System ein, dricken Sie F2 und
klicken Sie aufHauptmenii des System-Setup > System- BIOS > Redundante Betriebssystemsteuerung.

Tabelle 71. Details zu Redundante Betriebssystemsteuerung

Option Beschreibung
Redundant OS Location Ermdglicht Ihnen die Auswahl eines Sicherungslaufwerks fur die folgenden Gerate:
o Keine

e SATA-Anschliisse im AHCI-Modus
e BOSS-PCle-Karten (Interne M.2- Laufwerke)
e USB intern

@ ANMERKUNG: RAID-Konfigurationen und NVMe-Karten sind nicht enthalten, da das
BIOS in diesen Konfigurationen nicht Uber die Fahigkeit zur Unterscheidung zwischen
einzelnen Laufwerken verfugt.

e Interne SD-Karte

Redundant OS State ()| ANMERKUNG: Diese Option wird deaktiviert, falls Redundant OS Location (Redundantes

Betriebssystem — Speicherort) auf None (Keiner) gesetzt wird.

Wenn Visible (Sichtbar) eingestellt wird, ist das Sicherungslaufwerk in der Startliste und

dem Betriebssystem ersichtlich. Wenn Hidden (Ausgeblendet) eingestellt wird, ist das
Sicherungslaufwerk deaktiviert und ist nicht in der Startliste und dem Betriebssystem ersichtlich.
Diese Option wird standardméf3ig auf Visible (Sichtbar) eingestellt.

@ ANMERKUNG: Das BIOS deaktiviert das Gerat in der Hardware, sodass das Betriebssystem
nicht darauf zugreifen kann.

Redundant OS Boot @ ANMERKUNG: Diese Option ist deaktiviert, falls Redundant OS Location (Redundantes
Betriebssystem — Speicherort) auf None (Keiner) gesetzt wird, oder falls Redundant OS
State (Redundantes Betriebssystem — Zustand) auf Hidden (Ausgeblendet) gesetzt wird.

Falls Enabled (Aktiviert) eingestellt wird, startet das BIOS auf dem als Redundant OS
Location (Redundantes Betriebssystem — Speicherort) angegebenen Geréat. Falls Disabled
(Deaktiviert) eingestellt wird, behalt das BIOS die aktuellen Einstellungen der Startliste bei. Diese
Option ist standardméfig auf Disabled festgelegt.

Verschiedene Einstellungen

Schalten Sie zum Anzeigen des Bildschirms Miscellaneous Settings das System ein, driicken Sie F2 und klicken Sie auf System Setup
Main Menu > System BIOS > Miscellaneous Settings.
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Tabelle 72. Details zu Miscellaneous Settings

Option

Beschreibung

System Time (System-Uhrzeit)

Ermoglicht das Festlegen der Uhrzeit im System.

System Date (System-Datum)

Ermoglicht das Festlegen des Datums im System.

Zeitzone

Ermdglicht die Auswahl der erforderlichen Zeitzone.

Sommerzeit

Aktiviert oder deaktiviert die Sommerzeit. Diese Option ist standardmafig auf
Disabled festgelegt.

Asset Tag (Systemkennnummer)

Zeigt die Systerpkennnummer an und erméglicht ihre Anderung zum Zweck der
Sicherheit und Uberwachung.

Keyboard NumLock (Tastatur-Num-
Sperre)

Ermdglicht das Festlegen, ob das System mit aktivierter oder deaktivierter Num-
Sperre startet. Diese Option ist standardmafig auf On (Aktiviert) eingestellt.

@| ANMERKUNG: Diese Option gilt nicht fur Tastaturen mit 84 Tasten.

F1/F2 Prompt on Error

Aktiviert bzw. deaktiviert die F1/F2-Eingabeaufforderung bei einem Fehler. Diese
Option ist standardmafig auf Enabled festgelegt. Die F1/F2-Eingabeaufforderung
umfasst auch Tastaturfehler.

Load Legacy Video Option ROM (Legacy-
Video-Option ROM laden)

Mit dieser Option kénnen Sie festlegen, ob das System-BIOS die Legacy-Video-Option

(INT 10h) ROM vom Video-Controller l1&dt. Diese Option ist standardméf3ig auf

Disabled festgelegt.

@ ANMERKUNG: Diese Option kann nicht auf Enabled (Aktiviert) gesetzt werden,
wenn der Startmodus UEFI ist und Secure Boot aktiviert ist.

Dell Wyse P25/P45 BIOS Access

Aktiviert oder deaktiviert den Dell Wyse P25/P45 BIOS-Zugriff. Diese Option ist
standardmafig auf Enabled festgelegt.

Power Cycle Request

Aktiviert oder deaktiviert die Anfrage flr das Aus- und Einschalten des Systems. In der
Standardeinstellung ist diese Option auf None (Keine).

IDRAC Settings

Die iDRAC-Einstellungen sind eine Oberflache zur UEFI-basierten Einrichtung und Konfiguration der iDRAC-Parameter. Mit den iDRAC-
Einstellungen kénnen verschiedene iDRAC-Parameter aktiviert oder deaktiviert werden.
@ ANMERKUNG: Fir den Zugriff auf bestimmte Funktionen in den iDRAC-Einstellungen wird ein Upgrade der iDRAC Enterprise-Lizenz

bendtigt.

Weitere Informationen zur Verwendung des iDRAC finden Sie im Dokument Benutzerhandbuch zum integrated Dell Remote Access

Controller unter iDRAC-HandbUcher.

Device Settings (Gerateeinstellungen)

Mithilfe der Gerateeinstellungen kdnnen Sie Gerateparameter wie Speicher-Controller oder Netzwerkkarten konfigurieren.

Service Tag Settings

Mit den Service-Tag-Einstellungen kdnnen Sie die Service-Tag-Nummer des Systems konfigurieren.

Dell Lifecycle Controller

Der Dell Lifecycle Controller (LC) ist eine integrierte Losung flr erweiterte Systemverwaltung, die Funktionen fur die Bereitstellung,
Konfiguration und Aktualisierung von Systemen sowie fir Wartung und Diagnose umfasst. Der LC wird als Teil der Out-of-band-Lésung
iDRAC und der auf Dell Systemen integrierten UEFI-Anwendungen (Unified Extensible Firmware Interface) bereitgestellt.
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Integrierte Systemverwaltung

Der Dell Lifecycle Controller ermdglicht eine erweiterte integrierte Systemverwaltung wéhrend des gesamten Lebenszyklus des Systems.
Der Dell Lifecycle Controller wird wahrend der Startsequenz gestartet und arbeitet unabhéngig vom Betriebssystem.

®| ANMERKUNG: Bestimmte Plattformkonfigurationen unterstitzen maglicherweise nicht alle Funktionen des Dell Lifecycle Controller.

Weitere Informationen zur Einrichtung des Dell Lifecycle Controller, zur Konfiguration der Hardware und Firmware sowie zur Bereitstellung
des Betriebssystems finden Sie in der Dokumentation zum Dell Lifecycle Controller unter iDRAC-Handbucher.

Start-Manager

Mit der Option Start-Manager kdnnen Sie Startoptionen und Diagnose-Dienstprogramme auswahlen.

Um den Start-Manager aufzurufen, schalten Sie das System ein und drlicken Sie die Taste F11.

Tabelle 73. Start-Manager — Details

Option

Beschreibung

Continue Normal Boot (Normalen
Startvorgang fortsetzen)

Das System versucht, von den Geraten in der Startreihenfolge zu starten, beginnend
mit dem ersten Eintrag. Wenn der Startvorgang fehlschlagt, setzt das Geréat den
Vorgang mit dem néchsten Gerat in der Startreihenfolge fort, bis ein Startvorgang
erfolgreich ist oder keine weiteren Startoptionen vorhanden sind.

Einmaliges UEFI-Startmenii

Fur den Zugriff auf das Startment, um ein einmaliges Startgerét auszuwahlen.

Launch System Setup (System-Setup
starten)

Ermaoglicht den Zugriff auf das System-Setup.

Launch Lifecycle Controller (Starten des
Lifecycle Controller)

Beendet den Start-Manager und ruft das Dell Lifecycle Controller-Programm auf.

Systemdienstprogramme

Ermaoglicht das Starten von Systemdienstprogrammen wie z. B. , Diagnose starten®,
~Explorer fur BIOS-Aktualisierungsdateien®, ,System neu starten”.

PXE-Boot

Sie kdnnen die PXE-Option (Preboot Execution Environment) zum Starten und Konfigurieren der vernetzten Systeme im Remote-Zugriff

verwenden.

Um auf die Option PXE-Start zuzugreifen, starten Sie das System und dricken Sie dann wahrend des POST die Taste F12, anstatt die
Standard-Startreihenfolge aus dem BIOS-Setup zu verwenden. Es werden keine MenUs abgerufen und Sie konnen keine Netzwerkgeréte

verwalten.
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Mindestvalidierung fur POST- und System-
Management-Konfiguration

In diesem Abschnitt sind die POST-Mindestanforderungen fir das System und die Validierung der Systemmanagement-Konfiguration des
Dell System beschrieben.

Themen:

*  Mindestkonfiguration fur POST
*  Konfigurationsvalidierung

Mindestkonfiguration fiir POST

Die im Folgenden aufgefuhrten Komponenten sind die Mindestkonfiguration fur POST:

Ein Prozessor in Prozessorsockel 1

Ein Speichermodul (DIMM) in Steckplatz A1
Ein Netzteil in PSU 1

Hauptplatine + RIO-Karte

Konfigurationsvalidierung

Die neue Generation von Dell Systeme verfugt Uber Interconnect-Flexibilitdt und erweiterte iDRAC-Managementfunktionen, um prézise
Systemkonfigurationsinformationen zu erfassen und Konfigurationsfehler zu melden.

Wenn das System eingeschaltet wird, werden Informationen Uber installierte Kabel, Riser, Riickwandplatinen, NetzteileFloating-Karten
(fPERCAdapter-PERC oder BOSS) und den Prozessor aus der CPLD- und Ruckwandplatinen-Speicherzuordnung abgerufen. Diese
Informationen bilden eine einzigartige Konfiguration, die mit einer der qualifizierten Konfigurationen verglichen wird, die in einer von iDRAC
verwalteten Tabelle gespeichert sind.

Jedem der Konfigurationselemente werden ein oder mehrere Sensoren zugewiesen. Wahrend des POST-Vorgangs wird jeder
Konfigurationsvalidierungsfehler im Systemereignisprotokoll (SEL)/Lifecycle (LC)-Protokoll protokolliert. Die gemeldeten Ereignisse
werden in die Konfigurationsvalidierungfehler-Tabelle kategorisiert.

Tabelle 74. Fehler bei der Konfigurationsvalidierung

Fehler Beschreibung Mdgliche Ursache und Beispiel
Empfehlungen
Konfigurationsf | Ein Konfigurationselement innerhalb der Falsche Konfiguration Konfigurationsfehler:
ehler engsten Ubereinstimmung enthalt etwas Ruckwandplatinen-Kabel
Unerwartetes, das mit keiner von Dell CTRS_SRC_SA1und BP-DST_SA1
qualifizierten Konfiguration Gbereinstimmt. - -
Das Element, das Konfigurationsfehler: SL-Kabel
in HWCB8010-Fehlern PLANAR_SL7 und CTRL_DST_PA1

gemeldet wurde, ist
falsch zusammengestellt.
Uberpriifen Sie die
Platzierung des Elements
(Kabel, Riser usw.) im

System.
Konfiguration | iIDRAC fand ein Konfigurationselement, das Fehlendes oder beschédigtes | Konfiguration fehlt: Float-Karte Front-
fehlt in der besten gefundenen Ubereinstimmung Kabel, Geréat oder Teil PERC/HBAAdapter-PERC/HBA
fehlt.
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Tabelle 74. Fehler bei der Konfigurationsvalidierung (fortgesetzt)

Fehler Beschreibung Mogliche Ursache und Beispiel
Empfehlungen
Fehlendes Element oder Konfiguration fehlt: SL-Kabel
Kabel wird in HWC8010- PLANAR_SL8 und CTRL_DST_PA1

Fehlerprotokollen gemeldet.
Installieren Sie das fehlende
Element (Kabel, Riser usw.).

Comm-Fehler | Ein Konfigurationselement reagiert wahrend | Systemmanagement- Comm-Fehler: Ruckwandplatine 2
einer Bestandsprufung nicht tber die Seitenbandkommunikation
Managementschnittstelle auf iDRAC.

Trennen Sie den Netzstrom,
setzen Sie das Element neu
ein und ersetzen Sie das
Element, wenn das Problem
weiterhin besteht.

Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt werden die Fehlermeldungen beschrieben, die wahrend des POST auf dem Bildschirm angezeigt oder im System-
Ereignisprotokoll (SEL)/Lifecycle (LC)-Protokoll erfasst werden.

Tabelle 75. Fehlermeldung HWC8010

Beschreibung

Fehlercode HWC8010

Meldung Der Vorgang zur Uberpriifung der Systemkonfiguration filhrte zu folgendem Problem im Zusammenhang mit
dem angegebenen Komponententyp.

Argumente Riser, Floating-Karte (fPERC, Adapter-PERC, BOSS), Rickwandplatine, Prozessor, Kabel oder andere
Komponenten

Detaillierte Bei der Systemkonfigurationsprifung wurde das in der Meldung genannte Problem beobachtet.

Empfohlene Fuhren Sie die folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang:
AntwortmafBnahme |1, Trennen Sie das Gerat vom Netzanschluss.
2. Uberpriifen Sie die ordnungsgeméafe Kabelverbindung und die Komponentenplatzierung. Wenn das Problem
weiterhin besteht, wenden Sie sich an lhren Dienstanbieter.
Kategorie Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad Kritisch
Trap/EventIlD 2329

Tabelle 76. Fehlerm

eldung HWC8011

Fehlercode HWC8011

Meldung Die Systemkonfigurationspriifung fihrte zu mehreren Problemen im Zusammenhang mit dem angegebenen
Komponententyp

Argumente Riser, Floating-Karte (fPERC, Adapter-PERC, BOSS), Rickwandplatine, Prozessor, Kabel oder andere
Komponenten

Detaillierte Bei der Prufung der Systemkonfiguration wurden mehrere Probleme festgestellt.

Beschreibung

Empfohlene Fuhren Sie die folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang:

Antwortmafinahme |1, Trennen Sie das Gerat vom Netzanschluss.
2. Uberpriifen Sie die ordnungsgeméfe Kabelverbindung und die Komponentenplatzierung. Wenn das Problem

weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
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Tabelle 76. Fehlermeldung HWC8011 (fortgesetzt)

Fehlercode HWC8011

Schweregrad Kritisch
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7

Disassembly and reassembly

Themen:

Sicherheitshinweise

Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems
Nach der Arbeit im Inneren des Systems
Empfohlene Werkzeuge

Cable routing

Optionale Frontverkleidung
Systemabdeckung
Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung
Kihlgehause

KUhlungsltfter

Laufwerke

Laufwerkrtckwandplatine
Seitenwandhalterungen

PERC-Module

Hinteres Laufwerksmodul
Systemspeicher

Prozessor und Kuhlkérpermodul
Erweiterungskarten und Erweiterungskarten-Riser
Schutzschalter

M.2-SSD-Modul

Optionales BOSS-N1-Modul
Systembatterie

Optionale OCP-NIC-Karte

Optionale interne USB-Karte
VGA-Modul

Netzteil

Optionaler serieller COM-Port
Systemplatine

LOM-Karte, MIC-Karte und hintere 1/0O-Platine
Bedienfeld

Trusted Platform Module

Sicherheitshinweise

®

ANMERKUNG: Beim Anheben des Systems sollten Sie sich stets von anderen helfen lassen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten
Sie nicht versuchen, das System allein zu bewegen.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Personen das System horizontal aus der Verpackung heben und
auf einer ebenen Flache, einer Rack-Hebevorrichtung oder in den Schienen platzieren.

WARNUNG: Durch das Offnen oder Entfernen der System-Abdeckung bei eingeschaltetem System besteht die Gefahr
eines Stromschlags.

WARNUNG: Das System darf maximal fiinf Minuten lang ohne Abdeckung betrieben werden. Der Betrieb des Systems
ohne Systemabdeckung kann zu Schiaden an den Komponenten fiihren.

VORSICHT: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.
MaBnahmen zur Fehlerbehebung oder einfache Reparaturen sollten Sie nur dann selbst durchfiihren, wenn dies laut
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Produktdokumentation genehmigt ist, oder wenn Sie vom Team des Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert
werden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsarbeiten werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Lesen
und befolgen Sie die mit dem Produkt gelieferten Sicherheitshinweise.

@ ANMERKUNG: Es wird empfohlen, bei Arbeiten an Komponenten im Inneren des Systems immer eine antistatische Unterlage zu
verwenden und ein Erdungsarmband zu tragen.

VORSICHT: Um einen ordnungsgeméf3en Betrieb und eine ausreichende Kiihlung sicherzustellen, miissen alle Schichte
im System und Liifter zu jeder Zeit mit einer Komponente oder einem Platzhalter bestiickt sein.

@ ANMERKUNG: Beim Ersetzen des Hot-Swap-fahigen Netzteils nach dem néchsten Serverstart; das neue Netzteil wird automatisch
auf die gleiche Firmware und Konfiguration wie das zuvor installierte aktualisiert. Informationen zum Update auf die neueste Firmware
und zum Andern der Konfiguration finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch unter iDRAC-Handbicher.

@ ANMERKUNG: Beim Ersetzen einer fehlerhaften Speicher-Controller/FC/NIC-Karte mit dem gleichen Kartentyp, nachdem Sie
das System eingeschaltet haben; die neue Karte wird automatisch auf die gleiche Firmware und Konfiguration wie die fehlerhafte
Version aktualisiert. Informationen zum Update auf die neueste Firmware und zum Andern der Konfiguration finden Sie im Lifecycle
Controller-Benutzerhandbuch unter iDRAC-Handbticher.

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie ausschlie3lich zertifizierte Laserprodukte der Klasse 1 (Optical Fiber Transceiver).

Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres
Systems

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte

1. Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegeréate aus.
2. Trennen Sie das System und die Peripheriegerate von der Netzstromversorgung.
3. Falls zutreffend, nehmen Sie das System aus dem Rack.
Weitere Informationen finden Sie im Schieneninstallationshandbuch fiir lhre Schienenldsungen in den PowerEdge-Handbtchern.

4. Entfernen Sie die Systemabdeckung.

Nach der Arbeit im Inneren des Systems

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte
1. Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.
2. Falls zutreffend, installieren Sie das System im Rack.
Weitere Informationen finden Sie im Schieneninstallationshandbuch fir Ihr System unter PowerEdge-Handbucher.

3. Schlief3en Sie die Peripheriegeradte wieder an und schlief3en Sie das System an die Steckdose an und schalten Sie das System
anschlief3end ein.

Empfohlene Werkzeuge

Sie bendtigen moglicherweise folgende Werkzeuge, um den Entfernungs- und Installationsvorgang durchzufthren:
e Schlissel fur das Schloss der Frontverkleidung. Dieser SchlUssel wird nur bendtigt, wenn das System Uber eine Blende verfugt.
e Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1
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Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2
Torxschraubenzieher T8

Torxschraubenzieher T30
5-mm-Sechskantschraubendreher

Kunststoffstift
1/4-Zoll-Flachklingenschraubendreher

Geerdetes Armband, das mit der Erde verbunden ist
ESD-Matte

Spitzzange zum Trennen der Kabel und Anschlisse an schwer zugénglichen Orten

Sie bendtigen die folgenden Werkzeuge fir die Montage der Kabel fiir eine Gleichstrom-Netzteileinheit.

e Handzange AMP 90871-1 oder gleichwertiges Werkzeug

e Tyco Electronics, 58433-3 oder dhnlich
e Abisolierzangen, mit denen Isolierungen der Grof3e 10 AWG von festem oder verdrilltem, isoliertem Kupferdraht entfernt werden kann

@lANMERKUNG: Verwenden Sie Alpha Wire-Draht mit der Teilenummer 3080 oder einen gleichwertigen Draht (Verlitzung 65/30).

ANMERKUNG: Informationen zur Verkabelung von Gleichstrom-Stromversorgungseinheiten finden Sie unter PowerEdge-
Handbtcher > Rack-Server > PowerEdge R660 > Dieses Produkt auswahlen > Dokumentation > Handbiicher und
Dokumente > Anweisungen zur Verkabelung eines — 48- bis 60-V/-Gleichstrom-Netzteils.

Cable routing

BP_PWR_CTRL =0

BP_DST_SA1

CTRL_DST_PA1
i D)

C—— SL 3_CPU1_PA2

CTRL_SRC_PB1

SL4_CPU1_PB2

Figure 29. Configuration 0-: 8 x 2.5 inch (SAS4/SATA) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 77. 8 x 2.5 inch (SAS4/SATA) (fPERC12)

Order

From

To

1

SIG_PWR_1 (system board power
connector)

BP_PWR_1 (backplane power connector)
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Table 77. 8 x 2.5 inch (SAS4/SATA) (fPERC12) (continued)

Order From To

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PAT1 (fPERC input connector)
system board)

3 CTRL_SRC_SA1 (fPERC controller BP_DST_SA1 (backplane signal connector) and BP_DST_SB1
connector) (backplane signal connector)

4 BP_PWR_CTRL (backplane power FPERC_GF
connector)

5 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)

system board)

BP_PWR_CTRL =0

Figure 30. Configuration 1-: 8 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC11)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 78. 8 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC11)

Order From To
1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
3 CTRL_SRC_SB1 (fPERC controller BP_DST_SA1 (backplane signal connector) and BP_DST_SB1
connector) (backplane signal connector)
4 BP_PWR_CTRL (backplane power FPERC_GF
connector)
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Figure 31. Configuration 2: 8 x 2.5 inch (NVMe) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

CTRL_SRC_PA1 —l

BP_DST_PA1 F3

BP_PWR_CTRL =0

BP_DST_PB1 J==
CTRL_DST_PB1 —.. CTRL_DST_PA1
FPERC_GF —T=

BP_DST_PA2 J== CTRL_SRC_PB1

c—

(o7 o5t P2} 4

Table 79. 8 x 2.5 inch (NVMe) (fPERC12)

I (LX)
[ -— SL 3 CPU1_PA2

SL4_CPU1_PB2

system board)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 BP_PWR_CTRL (backplane power FPERC_GF
connector)

3 CTRL_SRC_PA1 (fPERC controller BP_DST_PA1 (backplane signal connector) and BP_DST_PB1
connector) (backplane signal connector)

4 CTRL_SRC_PB1 (fPERC controller BP_DST_PA2 (backplane signal connector) and BP_DST_PB2
connector) (backplane signal connector)

5 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)

6 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)
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C—— SL 3_CPU1_PA2
BP_DST_PA2 J== CTRL_SRC_PB1

(o7 o5t P2} 4

Figure 32. Configuration 3: 8 x 2.5 inch (NVMe RAID) (fPERC11- H755N)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 80. 8 x 2.5 inch (NVMe RAID) (fPERC11- H755N)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 BP_PWR_CTRL (backplane power FPERC_GF
connector)

3 CTRL_SRC_PA1 (fPERC controller BP_DST_PA1 (backplane signal connector) and BP_DST_PB1
connector) (backplane signal connector)

4 CTRL_SRC_PB1 (fPERC controller BP_DST_PA2 (backplane signal connector) and BP_DST_PB2
connector) (backplane signal connector)

5 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
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SL1_CPU2_PA1

BP_DST_PB1 r C——{ SL 2_CPU2 PB1

J

L C—— SL 3_CPU1_PA2

SL4_CPU1_PB2

Figure 33. Configuration 4: 8 x 2.5 inch (NVMe) (Min Config)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 81. 8 x 2.5 inch (NVMe) (Min Config)

system board)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

3 SL2_CPU2_PB1 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

4 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

5 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
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c——{ SL1_CPU2_PA1
BP_DST_PA1

r C——{ SL 2_CPU2 _PB1

SL4_CPU1_PB2

Figure 34. Configuration 5: 10 x2.5 (NVMe) + 2 x 2.5 (NVMe)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 82. 10 x2.5 (NVMe) + 2 x 2.5 (NVMe)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

3 SL2_CPU2_PB1 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

4 SL5_CPU2_PB3 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

5 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)

6 SL1M_CPU1_PB7 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

7 SIG_PWR_0 (system board power R_BP_PWR_1 (rear backplane power connector)
connector)

8 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PA3 (backplane signal connector)

system board)
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c——{ SL1_CPU2_PA1

SL2 CPU2 PB1

L C—— SL 3_CPU1_PA2

SL4_CPU1_PB2
SL7_CPU1_PB4

Figure 35. Configuration 6: 10 x 2.5 inch (NVMe) (2CPU)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 83. 10 x 2.5 inch (NVMe) (2CPU)

system board)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

3 SL2_CPU2_PB1 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

4 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

5 SLA_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)

6 SL7_CPU1_PBA4 (signal connector on BP_DST_PA3 (backplane signal connector)
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EEED
(57 051 Por) 4

L C—— SL 3_CPU1_PA2

BP_DST_PB2 /=0

SL4_CPU1_PB2

- c— SL7_CPU1_PB4
BP_DST_PA3 =0
c—— SL 8_CPU1_PA4

Figure 36. Configuration 7: 10 x 2.5 inch (NVMe) (1CPU)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 84. 10 x 2.5 inch (NVMe) (1CPU)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)

system board)

3 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

4 SL7_CPU1_PB4 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

5 SL8_CPU1_PA4 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)
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CTRL_SRC_SA1_PA1 iz 1
BP_DST_SA1 ==

CTRL_DST_PA1

AU o

BP_DST_SB1 =0

C—{ R_BP_DST_SA1

Figure 37. Configuration 8: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) + 2 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 85. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) + 2 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC12)

N

R_BP_PWR 1 I ' {}

system board)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)

3 CTRL_SRC_SB!1 (front PERC controller | BP_DST_SB1 (backplane signal connector) and R_BP_DST_SA1
connector) (rear backplane signal connector)

4 CTRL_SRC_SA1_PA1 (front PERC BP_DST_SA1 (backplane signal connector)
controller connector)

5 SIG_PWR_O (system board power R_BP_PWR_1 (rear backplane power connector)
connector)

6 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.
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CTRL_SRC_SA1_PA1 i
BP_DST_SA1 ==

CTRL_DST_PA1
CTRL_DST_PB1j=—=0
_.I

BP_DST_SB2 =9

C—— SL 4 CPU1_PB2

BP_DST_SB1 =0 c—— SL 8_CPU1_PA4

Figure 38. Configuration 9: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA w/ 4 Universal) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 86. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA w/ 4 Universal) (fPERC12)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)

3 CTRL_SRC_SB!1 (fPERC controller BP_DST_SB1 (backplane expander signal connector)
connector)

4 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)
system board)

5 SL8_CPU1_PA4 (signal connector on BP_DST_PAS3 (backplane signal connector)
system board)

6 CTRL_SRC_SA1_PA1 (fPERC controller | BP_DST_SA1 (backplane signal connector)
connector)

7 SL2_CPU2_PB1 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)

system board)
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c—

BP_DST_SB1 =0

SL4_CPU1_PB2

Figure 39. Configuration 10: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC 12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 87. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC 12)

system board)

Order From To
1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
3 CTRL_SRC_SB!1 (front PERC controller | BP_DST_SB1 (backplane signal connector) and R_BP_DST_SA1
connector) (rear backplane signal connector)
4 CTRL_SRC_SA1_PA1 (fPERC controller | BP_DST_SA1 (backplane signal connector)
connector)
5 SLA_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)
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CTRL SRC_SB1j==2
f—
L.— SL 3_CPU1_PA2
CTRL DST_PA1—=0
BP_DST_SB1 =

Figure 40. Configuration 11: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC11) (Min Config)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 88. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC11) (Min Config)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)

3 CTRL_SRC_SB!1 (fPERC controller BP_DST_SB1 (backplane signal connector)
connector)
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SL4_CPU1_PB2

Figure 41. Configuration 12: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA w/ 4 Universal) (fPERC11)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 89. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA w/ 4 Universal) (fPERC11)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)

3 CTRL_SRC_SB!1 (front PERC controller | BP_DST_SB1 (backplane signal connector)
connector)

4 SL2_CPU2_PBI1 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)

system board)

5 SLA_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PAS3 (backplane signal connector)
system board)

Disassembly and reassembly 95



CTRL_SRC_SA1_PA1 —'o
BP_DST_SA1 =<3

CTRL_DST_PA1
CTRL_DST_PB1
BP_PWR_1}=

C—— SL 4 _CPU1_PB2

BP_DST_SB1 =9

Figure 42. Configuration 13: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 90. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC12)

Order From To
1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
3 CTRL_SRC_SB!1 (front PERC controller | BP_DST_SB1 (backplane signal connector) and R_BP_DST_SA1
connector) (rear backplane signal connector)
4 CTRL_SRC_SA1_PA1 (fPERC controller | BP_DST_SA1 (backplane signal connector)
connector)
5 SLA_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)

system board)
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e ¢—{sL4 cpu1 PB2

CTRL_DST_PA3[==3

BP_DST_SB1 =9 c—— SL 8_CPU1_PA4

Figure 43. Configuration 14: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA w/4 Universal) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 91. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA w/4 Universal) (fPERC12)

board)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on system | CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
board)

3 CTRL_SRC_SB!1 (fPERC controller BP_DST_SB1 (backplane expander signal connector)
connector)

4 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on system | CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)
board)

5 SL8_CPU1_PA4 (signal connector on system | BP_DST_PA3 (backplane signal connector)
board)

6 CTRL_SRC_SA1_PA1 (fPERC controller BP_DST_SA1 (backplane signal connector)
connector)

7 SL2_CPU2_PBT1 (signal connector on system | BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
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CTRL_SRC_SA1_PA1 —..
BP_DST_SA1 =<3

CTRL_DST_PB1 C—{ R_BP_DST_SA1
BP_PWR_1}=

CTRL_DST_PA1 . '

BP_DST_SB1 =9

Figure 44. Configuration 15: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) + 2 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 92. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) + 2 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC12)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on system | CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
board)

3 CTRL_SRC_SAT1 (fPERC controller BP_DST_SA1 (backplane signal connector)
connector)

4 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on system | CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)
board)

5 SIG_PWR_O0 (system board power R_BP_PWR_1 (rear backplane power connector)
connector)

6 CTRL_SRC_SBH1 (front PERC controller R_BP_DST_SAT1 (rear backplane signal connector)
connector)
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c— R_BP_PWR 1 |

C—{ R_BP_DST_SA1 '

BP_DST_SB1

Figure 45. Configuration 16: 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) + 2 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC11)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 93. 10 x 2.5 inch (SAS/SATA) + 2 x 2.5 inch (SAS/SATA) (fPERC11)

Order From To
1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on system | CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
board)
3 CTRL_SRC_SB1 (fPERC controller BP_DST_SB1 (backplane signal connector) and R_BP_DST_SA1
connector) (rear backplane signal connector)
4 SIG_PWR_O (system board power R_BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

Disassembly and reassembly 99



J_INTRUSION_DET1

A or)

Figure 46. Configuration 17: No BP (0 configuration)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 94. No BP (0 configuration)

Order From To

1 LFT_CP (left control panel connector) Ear to handle (left control panel connector)
2 RGT_CP (right control panel connector) Ear to handle (right control panel connector)
3 J_INTRUSION_DET1 (intrusion switch connector)

4 J_FRONT_VIDEO (front video connector) VGA (video connector)
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SL12_PCH_PA6
l c—— BOSS_PWR

CTRL_DST_PA1

Figure 47. Configuration 18: BOSS-N1 cable

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 95. BOSS-N1 cable

Order From To

1 BOSS_PWR (BOSS-N1 power connector on | BOSS_PWR (BOSS-N1 power connector on BOSS-N1 module)
system board)

2 SL12_PCH_PAG (BOSS-N1 signal cable on CTRL_DST_PA1 (BOSS N1 signal cable on the BOSS-N1 module)
the system board)

Figure 48. Configuration 19: 8 x 2.5 inch Universal Smart Flow (2 CPU) (fPERC11)
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@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 96. 8 x 2.5 inch Universal Smart Flow (2 CPU) (fPERC11)

Order From To
1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
3 CTRL_SRC_SB1 (fPERC controller BP_DST_SA1 (backplane signal connector) and BP_DST_SB1
connector) (backplane signal connector)
4 BP_PWR_CTRL (backplane power FPERC_GF
connector)
5 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)

system board)

6 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

7 SL7_CPU1_PB4 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

8 SL8_CPU1_PA4 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)
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Figure 49. Configuration 20: 8 x 2.5 inch Universal Smart Flow (H965) (2 CPU) (fPERC12)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 97. 8 x 2.5 inch Universal Smart Flow (H965) (2 CPU) (fPERC12)

system board)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)

3 CTRL_SRC_SA1 (fPERC controller BP_DST_SA1 (backplane signal connector) and BP_DST_SB1
connector) (backplane signal connector)

4 BP_PWR_CTRL (backplane power FPERC_GF
connector)

5 SLA_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)
system board)

6 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

7 SL7_CPU1_PBA4 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

8 SL8_CPU1_PA4 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

9 SLM_CPU1_PB7 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
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Figure 50. Configuration 21: 8 x2.5 inch (SAS4/SATA) Smart Flow (1 CPU) (fPERC11)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 98. 8 x 2.5 inch (SAS4/SATA) Smart Flow (1 CPU) (fPERC11)

Order From To
1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
2 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
3 CTRL_SRC_SB!1 (fPERC controller BP_DST_SA1 (backplane signal connector) and BP_DST_SB1
connector) (backplane signal connector)
4 BP_PWR_CTRL (backplane power FPERC_GF
connector)
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Figure 51. Configuration 22: 10 x 2.5 inch NVMe + 2 x EDSFF E3.S x 4 NVMe

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential

order.

Table 99. 10 x 2.5 inch NVMe + 2 x EDSFF E3.S x4 NVMe

system board)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

3 SL2_CPU2_PB1 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

4 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on BP_DST_PA2 ( (backplane signal connector)
system board)

5 SLA_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)

6 SL7_CPU1_PBA4 (signal connector on BP_DST_PA3 (backplane signal connector)
system board)

7 SIG_PWR_O (system board power R_BP_PWR_1 (rear backplane power connector)
connector)

8 SL1M_CPU1_PB?7 (signal connector on R_BP_DST_PA1 (rear backplane signal connector)
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Figure 52. Configuration 23:14 x EDSFF E3.S (Gen5x4 NVMe), min config

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 100. 14 x EDSFF E3.S (Gen5 x4 NVMe), min config

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SIG_PWR_2 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

3 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

4 SL2_CPU2_PBI1 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

5 SL5_CPU2_PB3 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

6 SL6_CPU2_PA3 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)

7 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

8 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

9 SL8_CPU1_PA4 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)
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Figure 53. Configuration 24: 14 x EDSFF E3.S + 2 x EDSFF E3.S (Gen5 x 4 NVMe)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 101. 14 x EDSFF E3.S + 2 x EDSFF E3.S (Gen5 x 4 NVMe)

connector)

Order From To

1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

2 SIG_PWR_2 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)

3 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

4 SL2_CPU2_PBI1 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

5 SL5_CPU2_PB3 (signal connector on BP_DST_PA2 (backplane signal connector)
system board)

6 SL6_CPU2_PA3 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)

7 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on BP_DST_PA1 (backplane signal connector)
system board)

8 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on BP_DST_PB1 (backplane signal connector)
system board)

9 SL8_CPU1_PA4 (signal connector on BP_DST_PB2 (backplane signal connector)
system board)

10 SIG_PWR_0(system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)

"

SLM_CPU1_PB?Y (signal connector on
system board)

R_BP_DST_PAT1 (rear backplane signal connector)
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Figure 54. Configuration 25: 16 x EDSFF E3.S Dual RAID (NVMe RAID)

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 102. 16 x EDSFF E3.S Dual RAID (NVMe RAID)

Order From To
1 SIG_PWR_1 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
2 SIG_PWR_2 (system board power BP_PWR_1 (backplane power connector)
connector)
3 SL1_CPU2_PA1 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
4 SL2_CPU2_PBA1 (signal connector on CTRL_DST_PB1 (fPERC input connector)
system board)
5 SL3_CPU1_PA2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
6 SL4_CPU1_PB2 (signal connector on CTRL_DST_PA1 (fPERC input connector)
system board)
7 CTRL_SRC_PB!1 (fPERC controller BP_DST_PA1 (backplane signal connector) and BP_DST_PB1
connector) (backplane signal connector)
8 CTRL_SRC_PA1 (fPERC controller BP_DST_PA2 (backplane signal connector) and BP_DST_PB2
connector) (backplane signal connector)
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J_REAR_SERIAL1

Figure 55. Configuration 27: Dell DPU (Mellanox: 25 Gb, Pensando: 100 Gb or 25 Gb) without power cable

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.

Table 103. Dell DPU (Mellanox: 25 Gb, Pensando: 100 Gb or 25 Gb) without power cable

Order From To
1 J_REAR_SERIAL1T ( UART connector on rear I/0 card) | UART (UART connector on MIC card)
2 CONT1 (Connector 1 on MIC card) Connector on DPU card in riser 1

SL13_CPU1_PB7

Figure 56. Configuration 28: OCP cable is used on OCP x16 cards

@ NOTE: Follow the sequential order as shown in the table to remove the cables, to install the cables follow the reverse sequential
order.
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Table 104. Cabling for OCP

Order From To
1 SL1_CPU1_PB7 (signal connector on system board) SL13_CPU1_PB7 (signal connector on system
board)

Optionale Frontverkleidung

@lANMERKUNG: Das LCD-Display an der Frontblende ist optional.

Entfernen der Frontverkleidung

Das Verfahren zum Entfernen der Frontverkleidung mit und ohne LCD-Bedienfeld ist identisch.

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Halten Sie den Schltssel der Frontverkleidung griffbereit.

@lANMERKUNG: Die Verkleidung ist Teil des Pakets ,Frontverkleidung mit LCD®.

Schritte

1. Entriegeln Sie die Verkleidung.

2. Dricken Sie auf die Entriegelungstaste und lésen Sie den linken Rand der Verkleidung.
3. Losen Sie die rechte Seite und entfernen Sie die Verkleidung.

Abbildung 57. Entfernen der Frontverkleidung mit LCD-Bedienfeld

Nachste Schritte

Bringen Sie die Frontverkleidung wieder an.

Installieren der Frontverkleidung

Das Verfahren zum Anbringen der Frontverkleidung mit und ohne LCD-Bedienfeld ist identisch.
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Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Suchen Sie den Schlssel der Verkleidung und entfernen Sie ihn.

@lANMERKUNG: Die Verkleidung ist Teil des Pakets ,Frontverkleidung mit LCD".

Schritte

1. Richten Sie die Laschen an der Verkleidung aus und setzen Sie sie in die Schlitze am System.
2. Drucken Sie auf die Verkleidung, bis die Verriegelungstaste einrastet.

3. Verriegeln Sie die Verkleidung.

Abbildung 58. Anbringen der Frontverkleidung mit LCD-Bedienfeld

Systemabdeckung

Entfernen der Systemabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate aus.
3. Trennen Sie das System von der Steckdose und den Peripheriegeréten.

Schritte

1. Drehen Sie die Verriegelung mithilfe eines Schraubendrehers 1/4 Zoll fur Schlitzschrauben oder eines Kreuzschlitzschraubendrehers
Nr. 2 gegen den Uhrzeigersinn in die entriegelte Position.

2. Heben Sie die Verriegelung an, bis die Systemabdeckung zurlckgleitet.
3. Heben Sie die Abdeckung vom System ab.
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Abbildung 59. Entfernen der Systemabdeckung

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.

Installieren der Systemabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Stellen Sie sicher, dass alle internen Kabel angeschlossen und korrekt gefthrt sind und keine Werkzeuge oder zuséatzliche Bauteile im
System zurtickbleiben.

Schritte

1. Richten Sie die Laschen an der Systemabdeckung auf die FUhrungsschlitze im System aus und schieben Sie die Systemabdeckung
hinein.

2. Schlief3en Sie die Verriegelung der Systemabdeckung.

3. Drehen Sie die Verriegelung mit einem 1/4-Zoll-Flachkopfschraubendreher oder einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 2 im
Uhrzeigersinn in die verriegelte Position.
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Abbildung 60. Installieren der Systemabdeckung

Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung

Entfernen der Abdeckung der Laufwerkrickwandplatine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte
1. Schieben Sie die Riickwandabdeckung in Richtung der Pfeile auf der Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.
2. Heben Sie die Abdeckung der Riickwandplatine vom System ab.
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Abbildung 61. Entfernen der Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

1. Bringen Sie die Abdeckung der Laufwerkrickwandplatine wieder an.

Installieren der Riickwandplatinenabdeckung

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Richten Sie die Abdeckung der Laufwandrickwandplatine auf die Flihrungsschlitze am System aus.
2. Schieben Sie die Abdeckung der Laufwandrickwandplatine in Richtung der Riickseite des Systems, bis sie einrastet.
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Abbildung 62. Installieren der Riickwandplatinenabdeckung

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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Kuhlgehause

Entfernen der Kuhilgehause

Voraussetzungen
VORSICHT: Betreiben Sie das System niemals mit entferntem Kiihigehduse. Das System kann andernfalls schnell
iiberhitzen, was zum Abschalten des Systems und zu Datenverlust fiihrt.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Greifen Sie den Luftkanal an den Randern und heben Sie den Luftkanal aus dem System heraus.

Abbildung 63. Entfernen des Luftkanals

2. Halten Sie fur das Kuhlgehause auf dem hinteren Laufwerksmodul die Kanten des Kuhlgehauses fest und heben Sie das Kihlgehause
aus dem hinteren Laufwerksmodul heraus.
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Abbildung 64. Entfernen des Kiihigehduses aus dem hinteren Laufwerksmodul

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Luftkanal wieder ein.

Installieren der Kiihlgehause

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Halten Sie das Kihlgehause an den R&ndern und richten Sie die Laschen auf dem Kuhigehause an den Steckplatzen auf dem System
aus.

2. Senken Sie das Kuhlgehause ins System ab, bis es fest eingesteckt ist.
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Abbildung 65. Installieren des Luftkanals

3. Richten Sie fur das Kuihlgehause auf dem hinteren Laufwerksmodul das Kihlgehause an den Bohrungen am Riser-Gehause und dem
Stift aus.

4. Senken Sie den Luftkanal in das hintere Laufwerksmodul ab, bis er fest sitzt.

Abbildung 66. Einbauen des Kiihlgehduses auf dem hinteren Laufwerksmodul

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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Entfernen des PCH-Gehauses

Voraussetzungen

VORSICHT: Betreiben Sie das System niemals mit entferntem Kiihlgehduse. Das System kann andernfalls schnell
iiberhitzen, was zum Abschalten des Systems und zu Datenverlust fiihrt.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

®| ANMERKUNG: Das PCH-Kuhlgehause ist auf Systemen ohne Riser-Konfiguration installiert.

Schritte

Drucken Sie auf die Verriegelungen und heben Sie das PCH-Kuhlgehause von der Systemplatine.

Abbildung 67. Entfernen des PCH-Gehéauses

Nachste Schritte

1. Bauen Sie das PCH-Gehéause wieder ein.

Einsetzen des PCH-Gehauses

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your system (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems).

®| ANMERKUNG: Das PCH-Gehause wird auf Systemen mit Konfiguration ohne Riser installiert.
Schritte

1. Richten Sie die Steckplatze am PCH-Gehause mit den Fuhrungsstiften an der Hauptplatine aus.
2. Drucken Sie auf die Verriegelungen und senken Sie das PCH-Gehé&use auf die Hauptplatine ab, bis es fest sitzt.
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Abbildung 68. Einsetzen des PCH-Gehé&uses

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel After working inside your system (Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems).

Kuhlungslufter

Entfernen eines Luftermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Schritte

Halten Sie das Luftermodul an den orangefarbenen (nahe dem Etikett) und schwarzen Kanten (nahe dem orangen Griffpunkt) und heben
Sie es an, um es vom Anschluss auf der Systemplatine zu trennen.

ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen von Zweiliftermodulen der Standardklasse (STD) oder der High-Performance-
Goldklasse (HPR Gold) ist identisch.
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Abbildung 69. Entfernen eines Liiftermoduls

Nachste Schritte

1. Bauen Sie das Kuhlungsltftermodul wieder ein.

Installieren eines Luftermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Schritte

1. Richten Sie den Anschluss des Liftermoduls horizontal am Anschluss auf der Hauptplatine aus und platzieren Sie ihn.

ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen von Zweiliftermodulen der Standardklasse (STD) oder der High-Performance-
Goldklasse (HPR Gold) ist identisch.

2. Drucken Sie auf die orangefarbene Griffstelle auf dem Liftermodul, bis es einrastet.
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Abbildung 70. Installieren eines Liiftermoduls

Nachste Schritte

1. Falls zutreffend, setzen Sie das Kuhlgehause wieder ein.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Laufwerke

Entfernen eines Laufwerkplatzhalters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

A VORSICHT: Um eine ausreichende Kiihlung des Systems zu gewahrleisten, miissen in allen leeren Laufwerkschiachten
Laufwerkplatzhalter installiert werden.

Schritte

Drucken Sie auf die Entriegelungstaste und schieben Sie den Laufwerkplatzhalter aus dem Laufwerkschacht.
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Abbildung 71. Entfernen eines Laufwerkplatzhalters

Nachste Schritte

Installieren Sie ein Laufwerk oder setzen Sie den Laufwerkplatzhalter wieder ein.

Einsetzen eines Laufwerkplatzhalters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Schritte

Schieben Sie die Laufwerkplatzhalterkarte in den Laufwerksteckplatz, bis die Entriegelungstaste einrastet.

Abbildung 72. Einsetzen eines Laufwerkplatzhalters

Nachste Schritte

Wenn entfernt: Installieren Sie die Frontverkleidung.

Laufwerktrager entfernen

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

3. Bereiten Sie das Laufwerk mit der Managementsoftware auf das Entfernen vor. Wenn das Laufwerk online ist, blinkt die grine
Aktivitats-/Fehleranzeige, wéhrend das Laufwerk ausgeschaltet wird. Wenn alle Laufwerksanzeigen aus sind, kann das Laufwerk
ausgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Speicher-Controller.
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VORSICHT: Bevor Sie versuchen, bei laufendem System ein Laufwerk zu entfernen oder einzusetzen, vergewissern
Sie sich in der Dokumentation zur Speicher-Controllerkarte, dass der Hostadapter korrekt fiir das Entfernen und
Einsetzen von Laufwerken konfiguriert ist.

VORSICHT: Zur Vermeidung von Datenverlust miissen Sie sicherstellen, dass lhr Betriebssystem die Installation von
Laufwerken unterstiitzt. Informationen hierzu finden Sie in der mit dem Betriebssystem gelieferten Dokumentation.

Schritte

1.

Dricken Sie die Entriegelungstaste, um den Verschlussbugel des Laufwerktragers zu 6ffnen.

2. Fassen Sie den Verschlussbiigel des Laufwerktrégers an und ziehen Sie den Laufwerktrager aus dem Laufwerksteckplatz heraus.

Abbildung 73. Entfernen eines Festplattentréagers

Nachste Schritte

Installieren Sie einen Laufwerktréger oder setzen Sie den Laufwerkplatzhalter wieder ein.

Installieren des Laufwerktragers

Voraussetzungen

124

VORSICHT: Bevor Sie bei laufendem System ein Laufwerk entfernen oder installieren, vergewissern Sie sich in der
Dokumentation zur Speicher-Controllerkarte, dass der Hostadapter korrekt fiir das Entfernen und Einsetzen von
Laufwerken konfiguriert ist.

VORSICHT: Der kombinierte Einsatz von SAS- und SATA-Laufwerken innerhalb des gleichen RAID-Volumes wird nicht
unterstiitzt.

VORSICHT: Stellen Sie beim Einsetzen von Laufwerken sicher, dass die angrenzenden Laufwerke vollstindig eingesetzt
sind. Wenn Sie versuchen, einen Laufwerkstrager neben einem unvollstindig eingesetzten Trager einzusetzen und

2u verriegeln, kann die Schirmfeder des nicht vollstandig eingesetzten Tragers beschadigt und unbrauchbar gemacht
werden.

VORSICHT: Um Datenverlust zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem das Installieren von Laufwerken
im Hot-Swap-Verfahren unterstiitzt. Informationen hierzu finden Sie in der mit dem Betriebssystem gelieferten
Dokumentation.
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VORSICHT: Wenn ein Hot-Swap-féhiges Ersatzlaufwerk bei eingeschaltetem System installiert wird, wird automatisch
mit der Neuerstellung des Laufwerks begonnen. Stellen Sie sicher, dass das Ersatzlaufwerk keine Daten enthilt oder
nur solche Daten, die Sie iiberschreiben mochten. Samtliche Daten auf dem Ersatzlaufwerk gehen unmittelbar nach der
Installation des Laufwerks verloren.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich der Laufwerksverschlussbiigel des Laufwerkstragers in der gedffneten Position befindet,
bevor Sie den Trager in den Steckplatz einsetzen.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

3. Entfernen Sie den Laufwerktrager oder entfernen Sie den Laufwerkplatzhalter, wenn Sie die Laufwerke im System montieren
maochten.

Schritte

1. Halten Sie den Entriegelungsgriff und schieben Sie den Laufwerktrager in den Laufwerksteckplatz.
2. Schlief3en Sie den Verriegelungsblgel des Laufwerkstrégers, um das Laufwerk zu fixieren.

Abbildung 74. Installieren eines Laufwerktréagers

Nachste Schritte

Wenn entfernt: Installieren Sie die Frontverkleidung.

Laufwerk aus Laufwerktrager entfernen

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte
1. Ldsen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Gréf3e 1) die Schrauben von den Gleitschienen am Laufwerktrager.

@ ANMERKUNG: Bei Festplatten- bzw. SSD-Tragern mit Torx-Schrauben verwenden Sie zum Entnehmen des Laufwerks einen

Schraubendreher Torx 6 (bei 2,5-Zoll-Laufwerken) . 0

2. Heben Sie das Laufwerk aus dem Laufwerktrager heraus.
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Abbildung 75. Laufwerk aus Laufwerktrédger entfernen

Nachste Schritte

Setzen Sie das Laufwerk in den Laufwerktrager.

Einsetzen des Laufwerks in den Laufwerktrager

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
@ ANMERKUNG: Stellen Sie beim Einsetzen eines Laufwerks in den Laufwerktrager sicher, dass die Schrauben mit einem

Anzugsmoment von 4 in-lbs angezogen werden.

Schritte

1. Setzen Sie das Laufwerk so in den Laufwerktrager ein, dass der Laufwerkanschluss zur Riickseite des Trégers zeigt.
2. Richten Sie die Schraubenbohrungen am Laufwerk an den Schraubenbohrungen am Laufwerktrager aus.
3. Befestigen Sie das Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Grof3e 1 mit den Schrauben am Laufwerktrager.

@ ANMERKUNG: Bei Festplatten- bzw. SSD-Tragern mit Torx-Schrauben verwenden Sie zum Befestigen des Laufwerks einen

Schraubendreher Torx 6 (bei 2,5-Zoll-Laufwerken) . 0
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Abbildung 76. Einsetzen eines Laufwerks in den Laufwerktrager

Nachste Schritte

Installieren Sie den Laufwerktrager.

Entfernen eines Platzhalters fiir ein EDSFF E3.S-Laufwerk

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.
VORSICHT: Um eine ausreichende Kiihlung des Systems zu gewiéhrleisten, miissen in allen leeren Laufwerkschachten
Laufwerkplatzhalter installiert werden.

Schritte

Heben Sie die Entriegelungstaste an und schieben Sie den Laufwerkplatzhalter aus dem Laufwerkschacht.
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Abbildung 77. Entfernen eines Platzhalters fiir ein EDSFF E3.S-Laufwerk

Nachste Schritte
1. Setzen Sie den Platzhalter flr das EDSFF E3.S-Laufwerk wieder ein.

Einsetzen eines Platzhalters fiir ein EDSFF E3.S-Laufwerk

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Schritte

Schieben Sie die Laufwerkplatzhalter in den Laufwerksteckplatz, bis die Entriegelungstaste einrastet.
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Abbildung 78. Einsetzen eines Platzhalters fiir ein EDSFF E3.S-Laufwerk

Nachste Schritte

Wenn entfernt: Installieren Sie die Frontverkleidung.

Entfernen eines EDSFF E3.S-Laufwerktragers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Entfernen Sie die Frontverkleidung.

3. Bereiten Sie das Laufwerk mit der Managementsoftware auf das Entfernen vor. Wenn das Laufwerk online ist, blinkt die grine
Aktivitats-/Fehleranzeige, wéhrend das Laufwerk ausgeschaltet wird. Wenn alle Laufwerksanzeigen aus sind, kann das Laufwerk
ausgebaut werden. Weitere Information finden Sie in der Speichercontroller-Dokumentation.

VORSICHT: Bevor Sie versuchen, bei laufendem System ein Laufwerk zu entfernen oder einzusetzen, vergewissern
Sie sich in der Dokumentation zur Speicher-Controllerkarte, dass der Hostadapter korrekt fiir das Entfernen und
Einsetzen von Laufwerken konfiguriert ist.

VORSICHT: Zur Vermeidung von Datenverlust miissen Sie sicherstellen, dass |hr Betriebssystem die Installation von
Laufwerken unterstiitzt. Informationen hierzu finden Sie in der mit dem Betriebssystem gelieferten Dokumentation.

Schritte
1. Heben Sie die Entriegelungstaste an, um den Verschlussbiigel des Laufwerktrégers zu 6ffnen.
2. Fassen Sie den Verschlussbiigel des Laufwerktrégers an und ziehen Sie den Laufwerktrager aus dem Laufwerksteckplatz heraus.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie das Laufwerk nicht sofort austauschen, setzen Sie einen EDSFF E3.S-Laufwerkplatzhalter in den
leeren Laufwerkschacht ein, um die ordnungsgemafle Kihlung des Systems zu gewahrleisten.
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Abbildung 79. Entfernen eines EDSFF E3.S-Laufwerktragers

Néchste Schritte
Setzen Sie das EDSFF E3.S-Laufwerk oder einen EDSFF E3.S-Laufwerkplatzhalter wieder ein.

Installieren eines EDSFF E3.S-Laufwerktragers

Voraussetzungen

VORSICHT: Bevor Sie bei laufendem System ein Laufwerk entfernen oder installieren, vergewissern Sie sich in der
Storage Controller-Handbiicher Dokumentation zur Speicher-Controllerkarte, dass der Hostadapter korrekt fiir das
Entfernen und Einsetzen von Laufwerken konfiguriert ist.

VORSICHT: Der kombinierte Einsatz von SAS- und SATA-Laufwerken innerhalb des gleichen RAID-Volumes wird nicht
unterstiitzt.

VORSICHT: Stellen Sie beim Einsetzen von Laufwerken sicher, dass die angrenzenden Laufwerke vollstindig eingesetzt
sind. Wenn Sie versuchen, einen Laufwerkstrager neben einem unvollstandig eingesetzten Trager einzusetzen und

zu verriegeln, kann die Schirmfeder des nicht vollstandig eingesetzten Tragers beschadigt und unbrauchbar gemacht
werden.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich der Laufwerksverschlussbiigel des Laufwerkstragers in der gedffneten Position befindet,
bevor Sie den Trager in den Steckplatz einsetzen.

VORSICHT: Um Datenverlust zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem das Installieren von Laufwerken
im Hot-Swap-Verfahren unterstiitzt. Informationen hierzu finden Sie in der mit dem Betriebssystem gelieferten
Dokumentation.

VORSICHT: Wenn ein Hot-Swap-fihiges Ersatzlaufwerk bei eingeschaltetem System installiert wird, wird automatisch
mit der Neuerstellung des Laufwerks begonnen. Stellen Sie sicher, dass das Ersatzlaufwerk keine Daten enthalt oder
nur solche Daten, die Sie iiberschreiben méchten. Samtliche Daten auf dem Ersatzlaufwerk gehen unmittelbar nach der
Installation des Laufwerks verloren.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Entfernen Sie die Frontverkleidung.
3. Entfernen Sie den Laufwerktrager oder entfernen Sie den Laufwerkplatzhalter, wenn Sie das Laufwerk im System montieren méchten.
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Schritte

1. Schieben Sie den Laufwerktrager in den Laufwerksteckplatz, bis das Laufwerk in Kontakt mit der Rickwandplatine kommt.
2. Schlief3en Sie den Verriegelungsblgel des Laufwerkstrégers, um das Laufwerk zu fixieren.

Abbildung 80. Installieren eines EDSFF E3.S-Laufwerktragers

Nachste Schritte

Bringen Sie die Frontverkleidung an.

Entfernen eines EDSFF E3.S-Laufwerks aus dem Laufwerktrager

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Entfernen Sie den Laufwerkstrager.

Schritte

1. Ldsen Sie mit einem Torx-6-Schraubendreher die Schrauben von den Gleitschienen am Laufwerktrager.

2. Heben Sie das Laufwerk aus dem Laufwerktrager heraus.
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Abbildung 81. Entfernen eines EDSFF E3.S-Laufwerks aus dem Laufwerktrager

Néchste Schritte
Setzen Sie ein EDSFF E3.S-Laufwerk in den Laufwerktréger ein.

Einsetzen eines EDSFF E3.S-Laufwerks in den Laufwerktrager

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Entfernen Sie einen Platzhalter fir ein EDSFF E3.S-Laufwerk oder Entfernen Sie einen EDSFF E3.S-Laufwerktrager.

Schritte
1. Setzen Sie das Laufwerk so in den Laufwerktrager ein, dass der Laufwerkanschluss zur Rickseite des Trégers zeigt.
2. Richten Sie die Schraubenbohrungen am Laufwerk an den Schraubenbohrungen am Laufwerktrager aus.
3. Befestigen Sie das Laufwerk mit einem Torx-6-Schraubendreher und den Schrauben am Laufwerktréger.
@ ANMERKUNG: Stellen Sie beim Einsetzen eines Laufwerks in den Laufwerktréger sicher, dass die Schrauben mit einem
Anzugsmoment von 4 in-lbs angezogen werden.
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Abbildung 82. Einsetzen eines EDSFF E3.S-Laufwerks in den Laufwerktréager

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Laufwerktréger.

Laufwerkruckwandplatine

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Anschliisse auf der Laufwerks-Riickwandplatine

Hier sind die unterstitzten Laufwerkriickwandplatinen aufgefthrt. Die Unterstitzung héngt von der jeweiligen Konfiguration des Systems
ab:

Tabelle 105. Unterstiitzte Riickwandplatinenoptionen

System Unterstiitzte Festplattenoptionen

PowerEdge R660 2,5-Z0ll (x 8) SAS- oder SATA- oder NVMe-Rickwandplatine

2,5-Z0oll (x 10) SAS- oder SATA- oder NVMe-Ruckwandplatine

1 2 3 4 3) 7 9

e . gy _—=

Abbildung 83. System mit 8 x 2,5-Laufwerksriickwandplatine

1. DST_PB2 (PCle/NVMe-Anschluss) 2. DST_SB1

3. DST_PA2 (PCle/NVMe-Anschluss) 4. BP_PWR_1 (Stromversorgungskabel der Riickwandplatine und
Signalkabel zu Hauptplatine)

5. P8 6. DST_PB1 (PCle/NVMe-Anschluss)
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7. DST_SA1 (PERC zu Ruckwandplatine) 8. PWR_CNTRL
9. DST_PA1 (PCle/NVMe-Anschluss)

1 2 3 4 5 7 10

9
BN B ma s e

|

6 8

Abbildung 84. System mit 10 x 2,5-Laufwerksriickwandplatine

1. DST_SB1 2. DST_PA3 (PCle/NVMe-Anschluss)
3. P8 4. DST_PB2 (PCle/NVMe-Anschluss)
5. BP_PWR_1 (Stromversorgungskabel der Rickwandplatine und 6. PWR_CTRL
Signalkabel zu Hauptplatine)
7. DST_PA2 (PCle/NVMe-Anschluss) 8. DST_SA1 (PERC zu Rickwandplatine)
9. DST_PB1 (PCle/NVMe-Anschluss) 10. DST_PA1 (PCle/NVMe-Anschluss)
1
L‘E—i}ﬁ_‘ﬂ
5
Abbildung 85. 14 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine
1. BP_DST_PB2 2. BP_DST_PA2
3. BP_DST_PB1 4. BP_DST_PA1
5. BP_PWR_1 (Stromversorgungskabel der Riickwandplatine und
Signalkabel zu Hauptplatine)
1 2 3 4
===t | 4§
-
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Abbildung 86. 8 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine
1. BP_DST_PB2 2. BP_DST_PA2
3. BP_DST_PB1 4. BP_DST_PA1
5. BP_PWR_CTRL 6. BP_PWR_1 (Stromversorgungskabel der Ruckwandplatine und

Signalkabel zu Systemplatine)

Entfernen der Laufwerkrickwandplatine

Voraussetzungen

VORSICHT: Um Schéaden an den Laufwerken und der Riickwandplatine zu vermeiden, miissen Sie die Laufwerke aus dem
System entfernen, bevor Sie die Riickwandplatine entfernen.

VORSICHT: Notieren Sie sich die Nummern der einzelnen Laufwerke und vermerken Sie sie vor dem Entfernen auf den
jeweiligen Laufwerken, damit sie wieder an der gleichen Position eingesetzt werden konnen.
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®| ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen der Rickwandplatine ist fur alle Rickwandplatinen-Konfigurationen gleich.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

4. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

5. Entfernen Sie den Laufwerkstrager.

Schritte

1. L&sen Sie die unverlierbare Schraube am Kabelfihrungsriegel und heben Sie die Verriegelung an, um die Kabel zu entfernen.
Ziehen Sie das Kabel der Laufwerksrickwandplatine vom Anschluss auf der Hauptplatine ab.

Drucken Sie auf die blauen Verriegelungslaschen, um die Laufwerkriickwandplatine von den Haken am System zu lésen.
Heben Sie die Laufwerkriickwandplatine an und ziehen Sie sie aus dem System heraus.

NN

ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienfeldkabel aus
den Kabelfiihrungsklemmen bewegen, bevor Sie die Rickwandplatine entfernen.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

b

3
0 B

Abbildung 87. Entfernen der Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die Laufwerkrlickwandplatine wieder ein.

Installieren der Laufwerkrickwandplatine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

4. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

5. Entfernen Sie den Laufwerkstrager.
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ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienfeldkabel aus
den Kabelfuhrungsklemmen bewegen, bevor Sie die Rickwandplatine entfernen.

®| ANMERKUNG: Verlegen Sie die Kabel beim Wiedereinbau korrekt, damit sie nicht eingeklermnmt oder gequetscht werden.

Schritte

1. Verwenden Sie die FUhrungen am System als Orientierung, um die Steckpldtze an der Rickwandplatine auszurichten.
2. Setzen Sie die Ruckwandplatine in die Fihrungen und senken Sie die Riickwandplatine ab, bis die blauen Freigabelaschen einrasten.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 88. Installieren der Laufwerkriickwandplatine

3. Verlegen Sie die Kabel ordnungsgemaf3 durch die Kabelflihrung und verbinden Sie die Kabel mit dem Anschluss auf der Systemplatine.
Ziehen Sie die unverlierbare Schraube an der KabelfUhrungsverriegelung an.
@ ANMERKUNG: FUr die mittlere Halterung ist méglicherweise Schaumstoff (perfekte Abdichtung ) verfugbar. Stellen Sie sicher,
dass Sie den Schaumstoff wieder einsetzen, bevor Sie die Kabel verlegen.

Nachste Schritte

Installieren Sie den Laufwerktréger.

Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Do =

Entfernen der 14 x EDSFF E3.S-Laufwerkrickwandplatine

Voraussetzungen

VORSICHT: Um Schéaden an den Laufwerken und der Riickwandplatine zu vermeiden, miissen Sie die Laufwerke aus dem
System entfernen, bevor Sie die Riickwandplatine entfernen.

VORSICHT: Notieren Sie sich die Nummern der einzelnen Laufwerke und vermerken Sie sie vor dem Entfernen auf den
jeweiligen Laufwerken, damit sie wieder an der gleichen Position eingesetzt werden konnen.
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@lANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen der Ruckwandplatine ist fir alle Rickwandplatinen-Konfigurationen gleich.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Entfernen Sie den Laufwerkstrager.

Trennen Sie die Kabel der Laufwerkriickwandplatine vom Anschluss auf der Hauptplatine und der Riickwandplatine.

3 NN EES

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt KabelfUhrung.

Schritte

1. L&sen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 die unverlierbare Schraube am Rickwandplatinenmodul.
2. Schieben und heben Sie die Rickwandplatine vom System weg.

@ ANMERKUNG: Um eine Besch&digung der Ruckwandplatine zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienfeldkabel aus
den Kabelfuhrungsklemmen bewegen, bevor Sie die Rickwandplatine entfernen.

Abbildung 89. Entfernen der 14 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die 14 x EDSFF E3.S-Laufwerkrlickwandplatine wieder ein.

Installieren der 14 x EDSFF E3.S-Laufwerkrickwandplatine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

4. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.

B. Entfernen Sie den Laufwerkstrager.

Disassembly and reassembly 137



6. Trennen Sie die Kabel der Laufwerkrickwandplatine vom Anschluss auf der Hauptplatine und der Riickwandplatine.

@ ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienfeldkabel aus
den Kabelfiihrungsklemmen bewegen, bevor Sie die Rickwandplatine entfernen.

@ ANMERKUNG: Sie missen das Kabel spater wieder korrekt verlegen, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt KabelfUhrung.

Schritte

1. Richten Sie die Steckplatze an der Laufwerkrickwandplatine an den Fihrungen des Systems aus.
2. Setzen Sie die Ruckwandplatine in die Fihrungen ein und senken die Ruckwandplatine, bis die blauen Entriegelungstasten einrasten.
3. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 die unverlierbaren Schrauben am Ruckwandplatinenmodul an.

Abbildung 90. Installieren der 14 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Laufwerktrager.

Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Hoon

Entfernen der 16 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine

Voraussetzungen

VORSICHT: Um Schéaden an den Laufwerken und der Riickwandplatine zu vermeiden, miissen Sie die Laufwerke aus dem
System entfernen, bevor Sie die Riickwandplatine entfernen.

VORSICHT: Notieren Sie sich die Nummern der einzelnen Laufwerke und vermerken Sie sie vor dem Entfernen auf den
jeweiligen Laufwerken, damit sie wieder an der gleichen Position eingesetzt werden kdnnen.
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@lANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen der Ruckwandplatine ist fir alle Rickwandplatinen-Konfigurationen gleich.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Entfernen Sie den Laufwerkstrager.

Trennen Sie die Kabel der Laufwerkriickwandplatine vom Anschluss auf der Hauptplatine und der Riickwandplatine.

3 NN EES

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt KabelfUhrung.

Schritte

1. L&sen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die unverlierbaren Schrauben am Rickwandplatinenmodul.
2. Schieben und heben Sie die Rickwandplatine vom System weg.

®

ANMERKUNG: Die 16 x EDSFF E3.S-Ruckwandplatine ist eine Kombination von zwei 8 x EDSFF E3.S-Ruckwandplatinen. Fihren
Sie die gleichen Schritte aus, um die zweite 8 x EDSFF E3.S-Rickwandplatine zu entfernen.

@ ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienfeldkabel aus
den Kabelfiihrungsklemmen bewegen, bevor Sie die Rickwandplatine entfernen.

Abbildung 91. Entfernen der 16 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

1. Setzen Sie die 16 x EDSFF E3.S-Laufwerkrickwandplatine wieder ein.

Installieren der 16 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.
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4. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.
5. Entfernen Sie den Laufwerkstréger.

6. Trennen Sie die Kabel der Laufwerkrickwandplatine vom Anschluss auf der Hauptplatine und der Ruckwandplatine.

ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienfeldkabel aus
den Kabelfuhrungsklemmen bewegen, bevor Sie die Rickwandplatine entfernen.

@ ANMERKUNG: Sie missen das Kabel spater wieder korrekt verlegen, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelftihrung.

ANMERKUNG: Um eine Beschadigung der Rickwandplatine zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienfeldkabel aus den
Kabelfuhrungsklemmen bewegen, bevor Sie die Riickwandplatine entfernen.

®| ANMERKUNG: Sie missen das Kabel spater wieder korrekt verlegen, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

Schritte

1. Richten Sie die Steckplatze an der Laufwerkrickwandplatine an den Fihrungen des Systems aus.
2. Schieben Sie die Laufwerkriickwandplatine in die Fihrungen und senken Sie die Riickwandplatine auf das Gehause ab.
3. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die Schrauben am Ruckwandplatinenmodul fest.

®

ANMERKUNG: Die 16 x EDSFF E3.S-Ruckwandplatine ist eine Kombination von zwei 8 x EDSFF E3.S-Rickwandplatinen. Fihren
Sie die gleichen Schritte aus, um die zweite 8 x EDSFF E3.S-Rickwandplatine zu installieren.

Abbildung 92. Installieren der 16 x EDSFF E3.S-Laufwerkriickwandplatine

Nachste Schritte

Verbinden Sie die Kabel der Laufwerkrickwandplatine mit den Anschliissen auf der Systemplatine und der Rickwandplatine.
Installieren Sie den Laufwerktréager.

Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.
Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.
Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

PN RIES

140 Disassembly and reassembly



Seitenwandhalterungen

Perfekte Abdichtung der seitlichen und mittleren Halterungen

Das Thema enthélt Details zur perfekten Abdichtung der seitlichen (rechts und links) und mittleren Halterung, die fUr verschiedene
Konfigurationen verfigbar ist.

Tabelle 106. Perfekte Abdichtung der seitlichen und mittleren Halterungen

Konfiguration

Schaumstoff auf
der rechten
Seitenhalterung

Schaumstoff auf der linken
Seitenhalterung

Schaumstoff auf der mittleren
Halterung

Gehause ohne
Ruckwandplatine
(Konfiguration mit O
Laufwerken)

Installiert

Installiert

Installiert

Gehause fir 8
X 2,5-Z0l-SAS/SATA/
NVMe-Laufwerke

Installiert

Installiert

Installiert

Gehause flr 10
x 2,5-Z0l-SAS/SATA/
NVMe-Laufwerke

Installiert

Installiert

Installiert

8 x 2,5 Zoll universell mit
fPERC 11

Installiert

Not installed (Nicht installiert)

Not installed (Nicht installiert)

10 x 2,5 Zoll (NVMe)
(1CPU)

Installiert

Not installed (Nicht installiert)

Not installed (Nicht installiert)

Saan j
..‘h & .:-l’

Abbildung 93. Rechte, linke und mittlere Halterungen

Entfernen der Halterung der Seitenwand

e BB
S
A

f

Es gibt seitliche Wandhalterungen auf beiden Seiten des Systems. Das Verfahren zum Entfernen ist ahnlich.
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Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Falls installiert, entfernen Sie das Kuihlgehause.

Entfernen Sie den LUfter.

ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelfiihrung, wenn Sie ein Kabel von der Hauptplatine 16sen. Sie missen die Kabel spater
wieder korrekt verlegen, damit sie nicht abgeklermnmt oder gequetscht werden.

Ao e

)
®

ANMERKUNG: Es gibt zwei verschiedene Halterungen auf der rechten Seite — eine mit Schaumstoff und eine ohne. Das Verfahren
zum Anbringen und zum Entfernen ist flr beide Halterungen identisch.

Schritte

1. Heben Sie die Seitenwandhalterung aus dem Gehause.
2. Offnen Sie den Kabelhalter fir die Seitenwand und entfernen Sie die Kabel aus der Kabelhalterung der Seitenwand.

Abbildung 94. Entfernen der Halterung der linken Seitenwand
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Abbildung 95. Entfernen der Halterung der rechten Seitenwand

Nachste Schritte

1.

Setzen Sie die Halterung der Seitenwand wieder ein.

Installieren der Halterung der Seitenwand

Voraussetzungen

Ao e

®

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Entfernen Sie den LUfter.

ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelfuihrung, wenn Sie ein Kabel von der Hauptplatine 16sen. Sie mussen die Kabel spater
wieder korrekt verlegen, damit sie nicht abgeklermmt oder gequetscht werden.

Schritte

1.

2,

FUhren Sie die Kabel durch die Kabelhalterung der Seitenwand und schlief3en Sie die Kabelhalterung der Seitenwand, bis die Halterung
einrastet.

®
®

ANMERKUNG: Es gibt zwei verschiedene Halterungen auf der rechten Seite fUr verschiedene Konfigurationen: eine mit
Schaumstoff und eine ohne Schaumstoff. Das Installationsverfahren ist &hnlich.

ANMERKUNG: FUr die rechte Halterung ist méglicherweise eine Schaumstoffabdichtung verflgbar. Stellen Sie sicher, dass Sie
den Schaumstoff wieder einsetzen, bevor Sie die Kabel verlegen.

Richten Sie die Seitenwandhalterung am Gehause aus, bis sie fest sitzt.
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Abbildung 96. Installieren der Halterung der linken Seitenwand

Abbildung 97. Installieren der Halterung der rechten Seitenwand

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das Kuhlgehéuse wieder ein (falls entfernt).

2. Setzen Sie den Lufter wieder ein.
3. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
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PERC-Module

Entfernen des vorderseitig montierten PERC-Frontmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
8. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrickwandplatine.

4. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Schritte

1.

Trennen Sie das PERC-Netzkabel von der Rickwandplatine. Detaillierte Anweisungen zur Kabelfihrung finden Sie im Abschnitt
Kabelfuhrung.

Lésen Sie den Kolben aus dem System und schieben Sie die PERC-Frontkarte, um sie aus dem Gehé&use zu I6sen und aus dem System
zu entfernen.

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die beiden Schrauben an der Halterung des PERC-Netzkabels.
Trennen Sie das PERC-Netzkabel von der PERC-Frontkarte.

®| ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die Netzkabelhalterung zu entfernen, bevor Sie die PERC-Karte entfernen.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 98. Entfernen der vorderseitig montierten PERC-Frontkarte

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die vier Schrauben am Batterie-PERC-Gehause.
Trennen Sie das Batterie-Stromkabel von der PERC-Frontkarte.
Entfernen Sie das Batterie-PERC-Gehause von der PERC-Frontkarte.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 99. Entfernen des Batterie-PERC-Gehéauses

8. Entfernen Sie die PERC-Frontkarte aus dem PERC-Montagefach.

Abbildung 100. Entfernen der PERC-Frontkarte aus dem PERC-Montagefach

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das vorderseitig montierte PERC-Frontmodul wieder ein.

Installieren des vorderseitig montierten PERC-Frontmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.
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4. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

5. Seien Sie beim Durchfihren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Detaillierte Anweisungen zur
Kabelfuihrung finden Sie im Abschnitt Kabelflihrung.

Schritte

1. Richten Sie die Lécher auf der PERC-Frontkarte an den Fiihrungen am PERC-Montagefach aus.
2. |Installieren Sie die PERC-Frontkarte im PERC-Montagefach.

Abbildung 101. Installieren der PERC-Frontkarte im PERC-Montagefach

3. Richten Sie das Batterie-PERC-Gehause aus und installieren Sie es auf der PERC-Frontkarte.
4. Schlief3en Sie das Batterie-Stromkabel an der PERC-Frontkarte an.

5. Setzen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 die vier Schrauben wieder ein, mit denen das Batterie-PERC-Gehause an der
PERC-Frontkarte befestigt wird.

Abbildung 102. Installieren des Batterie-PERC-Gehéauses

6. Verbinden Sie das PERC-Netzkabel mit der PERC-Frontkarte.
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10.

Richten Sie die Locher in der PERC-Netzkabelhalterung an den Léchern im PERC-Montagefach aus.
Bringen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die beiden Schrauben an der PERC-Netzkabelhalterung wieder an.

Richten Sie das PERC-Montagefach aus, bis es die Fihrungsschlitze im System beruhrt. Schieben Sie die PERC-Frontkarte in
Richtung des Schlosses, um sie zu befestigen, und stellen Sie sicher, dass der Kolben in der Bohrung im System einrastet.

Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit der Rickwandplatine. Detaillierte Anweisungen zur Kabelfiihrung finden Sie im
Abschnitt Kabelfihrung.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 103. Installieren der vorderseitig montierten PERC-Frontkarte

Nachste Schritte

Ao e

Schlief3en Sie die erforderlichen Kabel wieder an.

Setzen Sie das Kuhlgehause wieder ein (falls entfernt).

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen des riickseitig montierten PERC-Frontmoduls

Voraussetzungen

N NSRS

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Entfernen Sie die Laufwerkrickwandplatine.

Trennen Sie alle Kabel und notieren Sie die Kabelfuhrung.

Schritte

1.
2,

148

Lésen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Gréf3e 2) die unverlierbaren Schrauben am PERC-Frontmodul.
Schieben Sie das PERC-Frontmodul, um es aus dem Anschluss auf der Laufwerkrickwandplatine zu 18sen.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Disassembly and reassembly



Abbildung 104. Entfernen des riickseitig montierten PERC-Frontmoduls

3. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 die drei Schrauben, mit denen die Halterung des PERC-Frontmoduls an der
Laufwerkrickwandplatine befestigt ist.

4. Trennen Sie das Batterie-Stromkabel von der PERC-Frontkarte.
B. Kippen und heben Sie die Batteriehalterbaugruppe aus dem vorderen PERC-Fach.

®| ANMERKUNG: Entfernen Sie das Batteriekabel aus der Kabelhalterung des vorderen PERC-Gehé&uses.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 105. Entfernen der Batteriehalterbaugruppe aus dem PERC-Gehéause

6. Drucken Sie auf die Batterie und entfernen Sie sie aus der Batteriehalterung.
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Abbildung 106. Entfernen der Batterie aus der Batteriehalterung

7. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die vier Schrauben am vorderen PERC-Gehéause.
8. Entfernen Sie das vordere PERC-Gehéause von der PERC-Karte.
9. Entfernen Sie die vordere PERC-Karte aus dem PERC-Fach.

Abbildung 107. Entfernen der vorderen PERC-Karte

10. Entfernen Sie die Halterung des PERC-Frontmoduls von der Laufwerkriickwandplatine.
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Abbildung 108. Entfernen der Halterung fiir das riickseitig montierte PERC-Frontmodul

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das ruckseitig montierte PERC-Frontmodul wieder ein.

Installieren des riickseitig montierten PERC-Frontmoduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrickwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die Laufwerkrickwandplatine.

Seien Sie beim Durchfiihren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

3 NN EES

Schritte

1. Richten Sie die Schlitze in der Halterung fir das PERC-Frontmodul an den Ldchern in der Laufwerkriickwandplatine aus.

2. Bringen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die drei Schrauben wieder an, mit denen die Halterung des PERC-
Frontmoduls an der Laufwerkriickwandplatine befestigt wird.
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Abbildung 109. Installieren der Halterung fiir das riickseitig montierte PERC-Frontmodul

3. Richten Sie die PERC-Karte an den Fihrungen auf dem vorderen PERC-Fach aus und setzen Sie sie ein.
4. Richten Sie das vordere PERC-Gehause aus und installieren Sie es auf der vorderen PERC-Karte.

5. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 die vier Schrauben wieder an, mit denen das vordere PERC-Geh&use an der
vorderen PERC-Karte befestigt wird.

Abbildung 110. Installieren der vorderen PERC-Karte

6. Setzen Sie die Batterielasche in die Batteriehalterung ein und stellen Sie sicher, dass die Batterie fest sitzt.
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Abbildung 111. Einsetzen der Batterie in die Batteriehalterung

7. Neigen Sie die Batteriehalterbaugruppe, um die Laschen am vorderen PERC-Geh&use auszurichten.
8. Drucken Sie die Batteriehalterbaugruppe auf das vordere PERC-Gehause.
9. Schlie3en Sie das Batterie-Stromkabel an der PERC-Frontkarte an.

®| ANMERKUNG: Fihren Sie das Batteriekabel in die Kabelhalterung des vorderen PERC-Gehéuses.

Abbildung 112. Einsetzen der Batteriehalterbaugruppe in das PERC-Gehause

10. Richten Sie die Anschltisse am PERC-Frontmodul an den Anschlissen auf der Laufwerkrickwandplatine aus.
1. Schieben Sie das PERC-Frontmodul, bis das Modul mit der Laufwerkrtickwandplatine verbunden ist.

12. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Gréf3e 2) die unverlierbaren Schrauben am PERC-Frontmodul fest.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 113. Installieren des riickseitig montierten PERC-Frontmoduls

Nachste Schritte

Installieren Sie die Laufwerksrlickwandplatine.

Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.

Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Ao e

Entfernen des EDSFF E3.S PERC-Moduls und des Batteriefachs

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

4. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

5. Trennen Sie alle Kabel und notieren Sie die Kabelfuhrung.

Schritte

1. Trennen Sie das Netzkabel vom PERC-Netzanschluss und entfernen Sie die Netzkabel.

2. Heben Sie die Batterie schrag an und lésen Sie die Akkuhaken aus den Léchern in der Batteriehalterung und entfernen Sie sie aus der
PERC-Batteriehalterung.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 114. Entfernen der PERC-Batterie

3. Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die unverlierbare Schraube an der PERC-Batteriehalterung.
4. Entfernen Sie die PERC-Batteriehalterung aus dem System.

@lANMERKUNG: Das EDSFF E3.S-PERC-Modul kann ohne Entfernen der Batteriehalterung ausgetauscht werden.

@lANMERKUNG: Es kdnnen zwei Batterien in der Batteriehalterung installiert werden.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 115. Entfernen der PERC-Batteriehalterung
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B. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Grof3e 2) die Schrauben an der Gehausehalterung.
6. Schieben und heben Sie das PERC-Modul und die Laufwerkrtickwandplatine an, um sie aus dem Gehause zu lésen.

Abbildung 116. Entfernen des PERC-Moduls

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

7. Loésen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die zwei Schrauben am PERC-Modul.
Schieben Sie das PERC-Modul, um es vom Anschluss auf der Laufwerkrickwandplatine zu I6sen.

Abbildung 117. Entfernen des PERC-Moduls

9. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die vier Schrauben am vorderen PERC-Gehéause.
10. Entfernen Sie das PERC-Geh&use von der PERC-Karte.
1. Entfernen Sie die PERC-Karte aus dem PERC-Fach.
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@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 118. Entfernen der PERC-Karte

Nachste Schritte
1. Einsetzen des EDSFF E3.S PERC-Moduls.

Installieren des EDSFF E3.S PERC-Moduls und des Batteriefachs

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

4. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

B. Seien Sie beim Durchfliihren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

Schritte

1. Richten Sie die PERC-Karte an den Fuhrungen auf dem vorderen PERC-Fach aus und setzen Sie sie ein.
2. Richten Sie das PERC-Gehause aus und installieren Sie es auf der PERC-Karte.

3. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Gréf3e 2) die vier Schrauben fest, um das PERC-Geh&use am PERC-Fach zu
befestigen.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 119. Einbauen des H965-PERC-Moduls

4. Schieben Sie das PERC-Modul hinein, bis das Modul mit der Laufwerkriickwandplatine verbunden ist.
5. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 2) die Schrauben am PERC-Modul fest.

@| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 120. Einsetzen des PERC-Batteriefachs

6. Richten Sie das PERC-Modul an der Laufwerkrickwandplatine aus und schieben Sie es in das Geh&use und stellen Sie sicher, dass es
mit der FUhrungsbohrung der Gehausehalterung verbunden ist.

7. Bringen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die beiden Schrauben an der Gehausehalterung wieder an.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 121. Einsetzen des PERC-Batteriefachs

8. Falls sie entfernt wurde, setzen Sie die Batteriehalterung ein, indem Sie die PERC-Batteriehalterung zwischen den E3.S-
Rickwandplatinen platzieren.

9. Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die unverlierbare Schraube an der PERC-Batteriehalterung fest.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 122. Einsetzen der PERC-Batteriehalterung

10. Richten Sie die Haken an der Batterie an den Léchern der Batteriehalterung aus und driicken Sie die Batterie nach unten, um die
PERC-Batterie in die Halterung einzusetzen.

1. Verlegen Sie das Netzkabel und schlief3en Sie es an den PERC-Netzanschluss an.
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®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 123. Einsetzen der PERC-Batterie

Nachste Schritte

1. Falls entfernt: Installieren Sie den Luftkanal.
2. Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Hinteres Laufwerksmodul

Entfernen des hinteren Laufwerksmoduls

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie die hinteren Laufwerke.

Trennen Sie alle an das hintere Laufwerksmodul angeschlossenen Kabel.

Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser, wenn dieser installiert ist.

IS IF NS SRR

Schritte

1. L&sen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #1) die unverlierbaren Schrauben am hinteren Laufwerkmodul oder an der
FlussigkeitskUhlung des hinteren Laufwerksmoduls.

2. Schieben Sie das hintere Laufwerksmodul nach vorn und heben Sie es vom System weg.

@ ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen des hinteren Laufwerksmoduls ist fir die Konfiguration mit
Flissigkeitskihlungsmodul identisch.

160 Disassembly and reassembly



Abbildung 124. Entfernen des hinteren Laufwerksmoduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das hintere Laufwerksmodul wieder ein.

Einsetzen des hinteren Laufwerksmoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Schritte

1. Richten Sie das hintere Laufwerksmodul mit den FUhrungen auf der Systemplatine aus.

2. Senken Sie das hintere Laufwerksmodul ab und schieben Sie es nach hinten, bis es klickt.

3. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 die unverlierbaren Schrauben am hinteren Laufwerksmodul.

@ ANMERKUNG: Das Verfahren zum Installieren des hinteren Laufwerksmoduls ist bei der Konfiguration des
Flussigkeitskihlungsmoduls identisch.
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Abbildung 125. Einsetzen des hinteren Laufwerksmoduls

Nachste Schritte

Falls er entfernt wurde, installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser.

Schlief3en Sie die Stromkabel am hinteren Laufwerksmodul an.

Setzen Sie alle Laufwerke ein.

Setzen Sie das Kuhlgeh&use wieder ein (falls entfernt).

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

S IFNESTECIES

Systemspeicher

Richtlinien fiir Systemspeicher
Das PowerEdge R660-System unterstitzt registrierte DDR5-DIMMs (RDIMMs).

Der Systemspeicher ist aufgeteilt in acht Kanéle pro Prozessor (zwei Speichersockel pro Kanal), 16 Speichersockel pro Prozessor und 32
Speichersockel pro System.
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Abbildung 126. Speicherkanile

Die Speicherkanéle sind folgendermaf3en organisiert:

Tabelle 107. Speicherkanale
Prozessor | Kanal A |Kanal B Kanal C Kanal D Kanal E Kanal F Kanal G Kanal H
Prozessor 1 | Steckplat | Steckplatze | Steckplatze | Steckplatze | Steckplatze A4 | Steckplatze | Steckplatze Steckplatze A8
ze Alund | A7und A15 |A3und A1l [ ASund A13 und A12 A6 und A14 | A2 und A10 und A16
A9
Prozessor 2 | Steckplat | Steckplatze | Steckplatze | Steckplatze | Steckplatze B4 | Steckplatze | Steckpléatze Steckpléatze B8
ze Blund | B7 und B15 | B3 und B B5 und B13 und B12 B6 und B14 | B2 und B10 und B16
B9
Tabelle 108. Matrix unterstiitzter Speicher
DIMM-Typ Rang Kapazitat DIMM- Geschwindigkeit
Nennspannung
und 1DIMM pro Kanal |2 DIMMs pro Kanal
Geschwindigkeit | (DPC) (DPC)
RDIMM 1R 16 GB DDR5 (11V), 4.800 [4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s
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Tabelle 108. Matrix unterstiitzter Speicher (fortgesetzt)

DIMM-Typ Rang Kapazitat DIMM- Geschwindigkeit

Nennspannung
und 1DIMM pro Kanal |2 DIMMs pro Kanal
Geschwindigkeit | (DPC) (DPC)

2R 32 GB, 64 GB DDR5 (1,1V), 4.800 [4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s

4R 128 GB DDR5 (1,1V), 4.800 |[4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s

8R 256 GB DDR5 (11V), 4.800 [4.800 MT/s 4.400 MT/s
MT/s

1R 16 GB DDR5 (11V), 5.600 [5.600 MT/s 4.400 MT/s
MT/s

2R 32 GB, 64 GB, DDR5 (11V), 5.600 [5.600 MT/s 4.400 MT/s

96 GB MT/s

4R 128 GB DDR5 (11V), 5.600 [5.600 MT/s 4.400 MT/s

MT/s

®| ANMERKUNG: Der Prozessor kann die DIMM-Nenngeschwindigkeit reduzieren.

®| ANMERKUNG: RDIMMs mit 5.600 MT/s gelten fur skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation.

Allgemeine Richtlinien zur Installation von Speichermodulen

Um eine optimale Leistung des Systems zu gewahrleisten, sollten Sie bei der Konfiguration des Systemspeichers die nachfolgend
beschriebenen allgemeinen Richtlinien beachten. Wenn die Arbeitsspeicherkonfiguration lhres Systems diesen Richtlinien nicht entspricht,
startet das System moglicherweise nicht, reagiert wahrend der Arbeitsspeicherkonfiguration méglicherweise plotzlich nicht mehr oder
stellt moglicherweise nur eingeschrankte Arbeitsspeicherkapazitat zur Verfligung.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Speicherbusses kann 5600 MT/s, 4800 MT/s, 4400 MT/s oder 4000 MT/s betragen, abh&ngig von den
folgenden Faktoren:

o Ausgewahlites Systemprofil (z. B. ,Performance” [Leistung], ,Performance Per Watt Optimized” [Optimiert flr Leistung pro Watt]
oder ,,Custom” [Benutzerdefiniert] [hohe Geschwindigkeit oder niedrigere Geschwindigkeit])

e Maximal von den Prozessoren unterstitzte DIMM-Geschwindigkeit

e Maximal von den DIMMSs unterstitzte Geschwindigkeit

®|ANMERKUNG: Die Einheit MT/s gibt die DIMM-Taktrate in Millionen Ubertragungen (Megatransfers) pro Sekunde an.

®| ANMERKUNG: Fehlerresistenter Arbeitsspeicher unterstttzt nur 8 und 16 DIMMSs pro Prozessor.

Alle DIMMs mussen DDRb sein.

Die Kombination unterschiedlicher Speicher wird fur Folgendes nicht unterstiitzt:
o Unterschiedliche DIMM-Kapazitaten

o X4- und X8-DRAM-Speichermodule

o 3DS- und Nicht-3DS-RDIMMs

®

ANMERKUNG: 3DS ist eine DRAM-Technologie, die zur Herstellung der DIMMs mit der hdchsten Kapazitat verwendet wird.
Weitere Informationen finden Sie in der DIMM-Dokumentation.

e Unterstitzte Modi im Xeon Max-Prozessor:
o Xeon Max nur ohne DIMMs
o Cache mit DIMMs
o Flach mit DIMMs
e Unterstutzte RDIMM-Konfigurationen pro Xeon Max-Prozessor:
o 0 DIMM (nur Xeon Max-Modus)
o 1DIMM (Flachmodus)
o 2 DIMMs (Flachmodus)
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o 4 DIMMs (Cache- oder Flachmodus)
o 8 DIMMs (Cache- oder Flachmodus)
o 16 DIMMs (Cache- oder Flachmodus)
e Das maximale DDR5/Xeon Max-Speicherverhaltnis muss im Bereich von 2:1 ~ 64:1 fir den Cache-Modus liegen.

®| ANMERKUNG: Jeder Xeon Max-Prozessor verflgt Gber 64 GB integrierten Speicher.

Die Kombination von Flach- und Cache-Modi wird nicht unterstitzt.

®| ANMERKUNG: Fehlerresistenter Speicher ist nur im Flachmodus mit acht oder 16 DIMMs pro Prozessor verflgbar.

e \Wenn Speichermodule mit verschiedenen Taktraten installiert werden, erfolgt der Betrieb mit der Taktrate des langsamsten
Speichermoduls.

e Bestilcken Sie die Speichermodulsockel nur, wenn ein Prozessor installiert ist.
o In einem Einzelprozessorsystem stehen die Sockel A1 bis A16 zur Verfigung.
o In Systemen mit zwei Prozessoren stehen die Sockel A1 bis A16 sowie die Sockel B1 bis B16 zur Verfligung.
o Fdr jeden installierten Prozessor muss mindestens ein DIMM bestlckt werden.

e |Im Optimizer Mode (Optimierungsmodus) arbeiten die DRAM-Controller unabhangig voneinander im 64-Bit-Modus und liefern
optimale Arbeitsspeicherleistung.

Tabelle 109. Regeln fiir die Arbeitsspeicherbestiickung

Prozessor Speicherbestiickung Informationen zur
Arbeitsspeicherbestiickung
Einzelprozessor A{1}, A{2}, A{3}, A{4}, A(B}, A{B}, A{7}, 1,2,4, 6, 8,12 oder 16 DIMMs sind
A{8}, A{9}, A{10}, A{11}, A{12}, A{13}, zulassig.

A{14}, A{15}, A{16)

2 Prozessoren (Mit Prozessor 1beginnen. | A{1}, B{1}, A{2}, B{2}, A{3}, B{3}, A{4}, Pro System werden 2, 4, 8, 12, 16, 24 oder
Die Bestuckung von Prozessor 1 und B{4}, A{5}, B{5}, A{6}, B{6}, A{7}, B{7} 32 DIMMs unterstutzt.

Prozessor 2 muss identisch sein.) A8}, B{8}, A{9}, B{9}, A(10}, B{10}, A{11},
B{11}, A{12}, B{12}, A{13}, B{13}, A{14},
B{14}, A{15}, B{15}, A{16}, B{16}

Tabelle 110. Regeln fiir die Speicherbestiickung fiir den Xeon Max-Prozessor

Prozessor Speicherbestiickung Informationen zur
Arbeitsspeicherbestiickung
Einzelprozessor A1}, A{2}, A{3}, A{4}, A{B}, A{6}, A{7}, Essind 0, 1, 2, 4, 8 oder 16 DIMMs
A{8}, A{9}, A{10}, A{1}, A{12}, A{(13}, zuléssig.

A{14}, A{15}, A{16}

2 Prozessoren (Mit Prozessor 1beginnen. | A{1}, B{1}, A{2}, B{2}, A{3}, B{3}, A{4}, 0, 2, 4, 8, 16 oder 32 DIMMs werden pro
Die Bestlickung von Prozessor 1 und B{4}, A{5}, B{5}, A{6}, B{6}, A{7}, B{7} System unterstitzt.

Prozessor 2 muss identisch sein.) A{8}, B{8}, A{9}, B{9}, A{10}, B{10}, A{11},
B{11}, A{12}, B{12}, A{13}, B{13}, A{14},
B{14}, A{15}, B{15}, A{16}, B{16}

Bestlicken Sie zuerst alle Sockel mit weif3er Freigabelasche und dann alle Sockel mit schwarzer Freigabelasche.

Unausgewogene oder ungerade Speicherkonfigurationen fihren zu einem Leistungsverlust und das System identifiziert die installierten
Speichermodule moglicherweise nicht. Bestlcken Sie Speicherkanéle immer identisch mit gleichen DIMMs, um die optimale Leistung zu
erzielen.

e Unterstutzte RDIMM-Konfigurationen sind 1, 2, 4, 6, 8, 12 oder 16 DIMMs pro Prozessor.

Entfernen eines Speichermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.
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A WARNUNG: Die Speichermodule sind auch nach dem Ausschalten des Systems eine Zeit lang zu heif} zum Anfassen.
Lassen Sie die Speichermodule abkiihlen, bevor Sie sie beriihren.

@ ANMERKUNG: Um eine ordnungsgeméfie Systemkihlung zu gewahrleisten, missen in allen nicht belegten Speichersockeln
Speichermodulplatzhalter installiert werden. Die Speichermodulplatzhalter, die mit dem R660 kompatibel sind, sind graue DDR5-
Platzhalter. Entfernen Sie die Speichermodulplatzhalter nur, wenn Sie in diesen Sockeln Speichermodule installieren méchten.

Schritte

1. Machen Sie den entsprechenden Speichermodulsockel ausfindig.

2. Dricken Sie die Auswurfhebel an beiden Enden des Speichermodulsockels gleichzeitig vollstandig nach unten, um das Speichermodul
aus dem Sockel zu l6sen.

VORSICHT: Fassen Sie jedes Speichermodul nur an den Kartenrdndern an und achten Sie darauf, die Mitte des
Speichermoduls oder die metallenen Anschlusskontakte nicht zu beriihren.

3. Heben Sie das Speichermodul aus dem System heraus.

Abbildung 127. Entfernen eines Speichermoduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das Speichermodul wieder ein.

2. Wenn Sie das Modul dauerhaft entfernen, installieren Sie eine Speichermodul-Platzhalterkarte. Die Vorgehensweise zum Einbau einer
Speichermodul-Platzhalterkarte ist identisch zum Einbau von Speichermodulen.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie das System mit einem Einzelprozessor betreiben, installieren Sie Speichermodulplatzhalter in den
Prozessor2-Speichersockeln, sofern TDP >= 250 W.

Installieren eines Speichermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
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3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.

Schritte
1. Machen Sie den entsprechenden Speichermodulsockel ausfindig.

VORSICHT: Fassen Sie jedes Speichermodul nur an den Kartenrandern an und achten Sie darauf, die Mitte des
Speichermoduls oder die metallenen Anschlusskontakte nicht zu beriihren.

2. Wenn ein Speichermodul im Sockel installiert ist, entfernen Sie es.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Sockel-Auswurf-Laschen vollstédndig gedffnet sind, bevor Sie das Speichermodul
installieren.

3. Richten Sie den Platinenstecker des Speichermoduls an der Passung im Speichermodulsockel aus und setzen Sie das Speichermodul in
den Sockel ein.

VORSICHT: Um wiahrend der Installation Schiaden am Speichermodul oder am Speichermodulsockel zu vermeiden,
biegen Sie nicht das Speichermodul; setzen Sie beide Enden des Speichermoduls gleichzeitig ein.

@ ANMERKUNG: Die Passung im Speichermodulsockel sorgt dafir, dass die Speichermodule nicht verkehrt herum installiert
werden koénnen.

VORSICHT: Uben Sie keinen Druck auf die Mitte des Speichermoduls aus; liben Sie auf beide Enden des
Speichermoduls einen gleichmafligen Druck aus.

4. Drucken Sie das Speichermodul mit beiden Daumen nach unten, bis die Auswurfhebel fest einrasten. Das Speichermodul ist korrekt im
Sockel eingesetzt, wenn die Auswurfhebel so ausgerichtet sind wie bei den anderen Sockeln mit installierten Speichermodulen.

Abbildung 128. Installieren eines Speichermoduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Luftkanal wieder ein.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Um zu Uberprifen, ob das Speichermodul richtig installiert wurde, driicken Sie F2, und navigieren Sie zu Hauptmenii des System-
Setups > System-BIOS > Speichereinstellungen. In den Memory Settings muss die Systemspeichergréfie mit der aktualisierten
Kapazitét des installierten Speichers Ubereinstimmen.

4. Wenn die Systemspeichergréfe nicht korrekt ist, sind mdglicherweise nicht alle Speichermodule ordnungsgemaf installiert. Stellen Sie
sicher, dass die Speichermodule fest in ihren Sockeln sitzen.
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B. Fuhren Sie die Systemspeichertberprifung in der Systemdiagnose durch.

Prozessor und Kuhlkorpermodul

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des Prozessor/Kuhlkorper-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

@ ANMERKUNG: Kiihlkérper und Prozessor sind auch nach dem Ausschalten des Systems eine Zeit lang zu heif3 zum Anfassen.

Warten Sie, bis das Prozessor-Kuhlkérpermodul (PHM) abgekuhlt ist, bevor Sie es berthren.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass sich alle vier Kippschutzdrahte in der verriegelten Position (nach auf3en) befinden, und 16sen Sie
die unverlierbaren Muttern am Prozessorkuhlkdérpermodul (PHM) in der unten genannten Reihenfolge mit einem T30 Torx-
Schraubendreher:

a.

b.
c.
d

Losen Sie die erste Mutter um drei Umdrehungen.

Losen Sie die Mutter diagonal gegentiber der Mutter, die Sie zuerst geldst haben.
Wiederholen Sie den Vorgang fur die beiden verbleibenden Muttern.

Kehren Sie zur ersten Mutter zurlick und lésen Sie sie vollstandig.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die Kippschutzdréahte am Prozessor/Kuhlkdrper-Modul beim Losen der

unverlierbaren Muttern in verriegelter Position befinden.

2. Stellen Sie alle Kippschutzdrahte auf die entriegelte Position (nach innen) ein.

)
¢
D)

Abbildung 129. Entfernen des Prozessor/Kiihlkérper-Moduls
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3. Heben Sie das Prozessor/Kuhlkérper-Modul an und legen Sie das Prozessor/Kuhlkérper-Modul beiseite, mit der Prozessorseite nach
oben.

, T‘ .‘
i

Abbildung 130. Entfernen eines Kiihlkérpers

Nachste Schritte

Wenn Sie einen fehlerhaften Kuhlkérper entfernen, setzen Sie wieder einen Kihlkorper ein oder entfernen Sie den Prozessor.

Entfernen des Prozessors vom Modul des Prozessorkuhlkorpers

Voraussetzungen

WARNUNG: Entfernen Sie den Prozessor nur dann vom Prozessor- und Kiihlkrpermodul, wenn Sie den Prozessor oder
den Kiihlkorper austauschen.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Entfernen Sie das Prozessor- und Kuhlkdérpermodul (PHM) oder das DLC-Modul (direkte Flissigkeitskihlung).

VORSICHT: Méglicherweise wird beim ersten Hochfahren des Systems nach dem Austausch des Prozessors oder der
Systemplatine die Meldung ,,CMOS-Batterie fehlt“ oder ,,CMOS-Priifsummenfehler“ angezeigt. Um den Zustand zu
beheben, miissen Sie die Systemeinstellungen im Setup konfigurieren.

Ao e

Schritte

1. Setzen Sie den Kihlkdrper mit dem Prozessor, dessen Seite nach oben weist.

2. Heben Sie mit inrem Daumen den Bremshebel des Thermal Interface Material (TIM) an, um den Prozessor aus dem TIM und der
Halteklammer zu I6sen.

@ ANMERKUNG: Drehen Sie beim Xeon Max-Prozessor den seitlichen Hebel (bis zu 60 Grad) mit dem Schlitzschraubendreher, um
den Xeon Max-Prozessor aus dem TIM und der Halteklammer zu 16sen.

3. Halten Sie den Prozessor an den Kanten und heben Sie den Prozessor aus der Halteklammer.
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@lANMERKUNG: Halten Sie die Halteklammer beim Anheben des TIM-Bremshebels am Kuhlkdrper fest.

Abbildung 131. Entfernen des Prozessors

Abbildung 132. Entfernen des Xeon Max-Prozessors

@lANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie den TIM-Hebel wieder in seine urspringliche Position zurlickversetzen.

4. Halten Sie mit Daumen und Zeigefinger zuerst die Freigabelasche der Halteklammer am Anschluss fur Kontaktstift 1, ziehen Sie die
Spitze der Halteklammer-Freigabelasche heraus und heben Sie die Halteklammer teilweise vom Kihlkdrper ab.

5. Wiederholen Sie das Verfahren an den verbleibenden drei Ecken der Halteklammer.
6. Nachdem alle Ecken vom Kuhlkdrper geldst wurden, heben Sie die Halteklammer aus der Ecke des Kuhlkorpers mit Stift 1.
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Abbildung 133. Entfernen der Klemme

Abbildung 134. Entfernen der Xeon Max-Halteklammer

Nachste Schritte

Setzen Sie den Prozessor wieder in das Prozessor- und Kihlkérpermodul (PHM) ein.

Einbauen des Prozessors

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.

4. Entfernen Sie das Prozessor-Kuhlkérpermodul (PHM) oder das Flussigkeitskthlungsmodul.
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Schritte
1. Setzen Sie den Prozessor in den Prozessorsockel Auflagefach.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstift-1-Markierung auf der Prozessor-Ablage auf die Kontaktstift-1-Markierung
auf dem Prozessor ausgerichtet ist.

2. Platzieren Sie die Halteklammer auf der Oberseite des Prozessors im Prozessorauflagefach und richten Sie die Pin-1-Markierung auf
dem Prozessor aus.

@ ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Pin-1-Markierung auf der Halteklammer mit der Pin-1-Markierung auf dem Prozessor
ausgerichtet ist (bevor Sie die Halteklammer auf den Prozessor setzen).

@ ANMERKUNG: Bevor Sie den Kuhlkdrper installieren, stellen Sie sicher, dass Prozessor und Halteklammer in die Ablage
eingesetzt sind.

Abbildung 135. Einsetzen der Halteklammer
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Abbildung 136. Anbringen der Xeon Max-Halteklammer

3. Richten Sie den Prozessor mit der Halteklammer aus und drticken Sie die Halteklammer mit den Fingern an allen vier Seiten, bis sie
horbar einrastet.

@lANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt an der Halteklammer verriegelt ist.

Abbildung 137. Driicken Sie an den vier Seiten auf die Halteklammer

4. Wenn Sie einen vorhandenen Kuhlkérper verwenden, entfernen Sie die Warmeleitpaste mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vom
Kuhlkorper.

B. Tragen Sie die Warmeleitpaste mit der im Prozessor-Kit enthaltenen Spritze spiralformig auf die Unterseite des Kuhlkdrpers auf.
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VORSICHT: Wenn zu viel Warmeleitpaste aufgetragen wird, kann die liberschiissige Warmeleitpaste in Kontakt mit
dem Prozessorsockel kommen und diesen verunreinigen.

ANMERKUNG: Die Spritze fur die Warmeleitpaste ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt nur. Entsorgen Sie die Spritze nach
ihrer Verwendung.

Abbildung 138. Auftragen von Wiarmeleitpaste

6. Ziehen und entfernen Sie bei einem neuen Kihlkdrper die Kunststoffabdeckung von der Unterseite des Kuhlkorpers.

Abbildung 139. Entfernen der Abdeckung

7. Legen Sie den Kuhlkérper auf den Prozessor und driicken Sie auf die Unterseite des Kuhlkdrpers, bis die Halteklammer an allen vier
Ecken auf dem Kuhlkérper einrastet.

Al VORSICHT: Driicken Sie nicht auf die Kiihlkérperlamellen. Das kénnte die Lamellen beschadigen.

@lANMERKUNG:
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e Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungen der Halteklammer wéhrend der Montage auf den Kuhlkdrper ausgerichtet sind.
e Stellen Sie sicher, dass die Pin-1-Markierung auf dem Kuhlkorper mit der Pin-1-Markierung auf der Halteklammer ausgerichtet
ist (bevor Sie den Kuhlkérper auf die Halteklammer legen).

Abbildung 140. Setzen des Kiihlkorpers auf den Prozessor ein
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Abbildung 141. Einsetzen des Kiihlkérpers auf dem Xeon Max-Prozessor

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den Prozessor wieder in das Prozessor- und Kuhlkérpermodul (PHM) ein.
2. Setzen Sie das Kihlgehause wieder ein (falls entfernt).
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Installieren des Kuhlkorpermoduls des Prozessors

Voraussetzungen

Nehmen Sie den Kihlkdrper nur dann vom Prozessor ab, wenn Sie den Prozessor oder die Systemplatine austauschen méchten. Der
Kuhlkorper verhindert eine Uberhitzung des Prozessors.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

4. Falls der Staubschutz auf dem Prozessor installiert ist: Entfernen Sie den Staubschutz.

N

Schritte

1. Stellen Sie die Kippschutzdrahte auf die entriegelte Position auf dem Kihlkdrper ein (nach innen gerichtet).

2. Richten Sie die Markierung von Kontaktstift 1 des Kihlkorpers an der Systemplatine aus und setzen Sie das Prozessor-
Kuhlkérpermodul (PKM) dann auf den Prozessorsockel.

|VORSICHT: Driicken Sie nicht auf die Kiihlkérperlamellen. Das konnte die Lamellen beschadigen.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie das PKM parallel zur Systemplatine halten, um Beschadigungen an den Komponenten
zu vermeiden.

®
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Abbildung 142. Einbauen des Prozessorkiihlkorpers

Setzen Sie die Dréhte mit Kippschutz in die verriegelte Position (nach auf3en) und ziehen Sie die Muttern (8 in-Ibf) auf dem PHM mit
einem T30 Torx-Schraubendreher fest:

a.

®Pooym

Ziehen Sie in zufélliger Reihenfolge die erste Mutter drei Umdrehungen an.

Ziehen Sie die Mutter diagonal gegentber der Mutter, die Sie zuerst festgezogen haben, an.
Wiederholen Sie den Vorgang fur die beiden verbleibenden Muttern.

Ziehen Sie die erste Mutter vollstandig an.

Uberprufen Sie alle Muttern, um sicherzustellen, dass sie festgezogen sind.
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Abbildung 143. Setzen der Kippschutzdréhte in die verriegelte Position und Festziehen der Muttern

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das Kuhlgehduse wieder ein (falls entfernt).
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.

Entfernen des DLC-Moduls (direkte Fliissigkeitskiuhlung)

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

A WARNUNG: Das DLC-Modul (direkte Fliissigkeitskiihlung) und der Prozessor sind auch nach dem Ausschalten des
Systems eine Zeit lang zu heif} zum Anfassen. Warten Sie, bis Kiihlkérpermodul und Prozessor abgekiihlt sind, bevor Sie
sie beriihren.

@lANMERKUNG: Die hintere E/A-Platine (RIO) unterscheidet sich fur das System mit DLC-Modul.

Schritte

Losen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 2) die unverlierbare Schraube am DLC-Ringhalter.
Neigen Sie die DLC-Ringhalterung, um die DLC-Leitungen zu I6sen.

Trennen Sie das Kabel des DLC-FlUssigkeitsverlustsensors von der LC RIO-Systemplatine.

Entfernen Sie die DLC-Leitungen von der Klemme und der LC RIO-Platine.

Heben Sie die DLC-Leitungen neben den DIMM-Steckplétzen leicht an.

Stellen Sie sicher, dass sich alle vier Kippschutzdréhte in der verriegelten Position (nach auf3en) befinden, und I6sen Sie die
unverlierbaren Muttern auf dem DLC-Modul in der unten genannten Reihenfolge mit einem T30 Torx-Schraubendreher:

SIS BN NIFSUEN I

a. Losen Sie die erste Mutter um drei Umdrehungen.
b. Losen Sie die Mutter diagonal gegentiber der Mutter, die Sie zuerst geldst haben.
¢. Wiederholen Sie den Vorgang fur die beiden verbleibenden Muttern.
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d. Kehren Sie zur ersten Mutter zurlick und I6sen Sie sie vollstandig.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich Dréhte mit Kippschutz am DLC-Modul beim Lésen der unverlierbaren Muttern in
verriegelter Position befinden.

7. Setzen Sie die Kippschutzdréhte des DLC-Moduls in die entriegelte Position und heben Sie das DLC-Modul aus dem System.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Reihenfolge.

Abbildung 144. Entfernen des DLC-Moduls

Nachste Schritte

1. Wenn Sie ein fehlerhaftes DLC-Modul entfernen, tauschen Sie die DLC-Module aus. Wenn dies nicht der Fall ist, entfernen Sie den
Prozessor.

Entfernen des Prozessors

Voraussetzungen

A

WARNUNG: Entfernen Sie den Prozessor nur dann aus dem DLC-Modul (direkte Fliissigkeitskiihlung), wenn Sie den
Prozessor oder das DLC-Modul austauschen.

ANMERKUNG: Das Entfernen des Xeon Max-Prozessors aus dem DLC-Modul funktioniert wie beim Prozessor- und
Kuhlkérpermodul (PHM).

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.

Entfernen Sie das DLC-Modul.

DoorN =

Disassembly and reassembly

179



VORSICHT: Mdglicherweise wird beim ersten Hochfahren des Systems nach dem Austausch des Prozessors oder der
Hauptplatine die Meldung ,,CMOS-Batterie fehlt*“ oder ,,CMOS-Priifsummenfehler angezeigt. Dies ist ein normaler
Vorgang. Um den Zustand zu beheben, miissen Sie die Systemeinstellungen im Setup konfigurieren.

Schritte

1. Platzieren Sie das DLC-Modul so, dass die Prozessorseite nach oben weist.

2. Heben Sie mit inrem Daumen den Bremshebel des Thermal Interface Material (TIM) an, um den Prozessor aus dem TIM und der
Halteklammer zu losen.

3. Halten Sie den Prozessor an den Kanten und heben Sie den Prozessor aus der Halteklammer.

®| ANMERKUNG: Halten Sie die Halteklammer beim Anheben des TIM-Bremshebels am Kihlkérper fest.

Abbildung 145. TIM-Bremshebel anheben

®| ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie den TIM-Hebel wieder in seine urspringliche Position zurlickversetzen.

4. Halten Sie mit dem Daumen und Zeigefinger zuerst die Entriegelungslasche der Halteklammer am Stift-1-Anschluss, ziehen Sie die
Spitze der Halteklammer-Freigabelasche heraus und heben Sie die Halteklammer teilweise vom DLC-Modul ab.

B. Wiederholen Sie das Verfahren an den verbleibenden drei Ecken der Halteklammer.
6. Nachdem alle Ecken vom DLC-Modul geldst sind, heben Sie die Halteklammer aus der Klemme 1 des DLC-Moduls.
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Abbildung 146. Entfernen der Klemme

Nachste Schritte

Setzen Sie den Prozessor wieder ein.

Einbauen des Prozessors

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Luftstromverkleidung.

4. Entfernen Sie das DLC-Modul.

5.

ANMERKUNG: Das Installieren des Xeon Max-Prozessors im DLC-Modul (Direct Liquid Cooling) funktioniert wie beim
Prozessor- und Kuhlkdrpermodul (PHM).

®

Schritte

1. Setzen Sie den Prozessor in den Prozessorsockel Auflagefach.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstift-1-Markierung auf der Prozessor-Ablage auf die Kontaktstift-1-Markierung
auf dem Prozessor ausgerichtet ist.

2. Platzieren Sie die Halteklammer auf der Oberseite des Prozessors im Prozessorauflagefach und richten Sie die Pin-1-Markierung auf
dem Prozessor aus.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Pin-1-Markierung auf der Halteklammer mit der Pin-1-Markierung auf dem Prozessor
ausgerichtet ist (bevor Sie die Halteklammer auf den Prozessor setzen).

ANMERKUNG: Bevor Sie das DLC-Modul installieren, stellen Sie sicher, dass sich der Prozessor und die Halteklammer in der
Ablage befinden.
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Abbildung 147. Einsetzen der Halteklammer

3. Richten Sie den Prozessor mit der Halteklammer aus und drlicken Sie die Halteklammer an allen vier Seiten, bis sie horbar einrastet.

@lANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt an der Halteklammer verriegelt ist.

Abbildung 148. Driicken Sie an den vier Seiten auf die Halteklammer

4. Wenn Sie einen vorhandenes DLC-Modul verwenden, entfernen Sie die Warmeleitpaste mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vom
DLC-Modul.

B. Verwenden Sie die im Prozessor-Kit enthaltene Spritze fur die Warmeleitpaste, um die Paste in einer diinnen Spirale unten auf dem
DLC-Modul aufzutragen.
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VORSICHT: Wenn zu viel Warmeleitpaste aufgetragen wird, kann die liberschiissige Warmeleitpaste in Kontakt mit
dem Prozessorsockel kommen und diesen verunreinigen.

A
®

ANMERKUNG: Die Spritze fur die Warmeleitpaste ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt nur. Entsorgen Sie die Spritze nach
ihrer Verwendung.

Abbildung 149. Auftragen von Warmeleitpaste

6. Ziehen und entfernen Sie bei einem neuen DLC-Modul die Kunststoffabdeckung von der Unterseite des DLC-Moduls.

Abbildung 150. Entfernen der Abdeckung

7. Setzen Sie das DLC-Modul auf den Prozessor und driicken Sie auf die Unterseite des DLC-Moduls, bis die Halteklammer an allen vier
Ecken auf dem DLC-Modul einrastet.
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@ ANMERKUNG:
e Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungen der Halteklammer wéhrend der Montage auf das DLC-Modul ausgerichtet sind.

e Stellen Sie sicher, dass die Markierung von Kontaktstift 1 auf dem DLC-Modul mit der Markierung von Kontaktstift 1 auf der
Halterung ausgerichtet ist, bevor Sie das DLC-Modul auf die Halterung legen.

Abbildung 151. Aufsetzen des DLC-Moduls auf den Prozessor

Néchste Schritte
1. Installieren Sie das DLC-Modul (direkte Flussigkeitskuhlung).

2. Installieren Sie den Luftkanal.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Installieren des DLC-Moduls (direkte Flussigkeitskiihlung)

Voraussetzungen

Nehmen Sie den Kiihlkdrper nur dann vom Prozessor ab, wenn Sie den Prozessor oder die Systemplatine austauschen méchten. Der
Kuhlkdrper verhindert eine Uberhitzung des Prozessors.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

Falls der Staubschutz auf dem Prozessor installiert ist: Entfernen Sie den Staubschutz.

@lANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die Antikipp-Kabel des DLC-Moduls in der entriegelten Position befinden.

S P NS RIES

Schritte

1. Richten Sie die Schrauben auf den DLC-Modulen an den Abstandsschrauben auf der Systemplatine aus.
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@ ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die DLC-Leitungen und das Kabel des FlUssigkeitsverlustsensors in Richtung der Rickseite
des Gehauses zu platzieren.

Setzen Sie das Modul auf den Prozessorsteckplatz und setzen Sie alle Antikipp-Kabel in die verriegelte Position (nach auf3en).
Verlegen Sie die DLC-Leitungen zur Vorderseite des Systems und entlang der DIMM-Verriegelungen.

Ziehen Sie mit dem Torx T30-Schraubendreher die unverlierbaren Muttern (mit 0,9 nm bzw. 8 in-lbf) auf dem DLC-Modul in der
folgenden Reihenfolge fest:

Ziehen Sie in zufélliger Reihenfolge die erste Mutter drei Umdrehungen an.

Ziehen Sie die Mutter diagonal gegentber der Mutter, die Sie zuerst festgezogen haben, an.

Wiederholen Sie den Vorgang fur die beiden verbleibenden Muttern.

Ziehen Sie die erste Mutter vollstandig an.

e. Uberprifen Sie alle Muttern, um sicherzustellen, dass sie festgezogen sind.

Q0o o

Die Leitungen in Richtung der Ruckseite des Gehauses und das Kabel des DLC-Flissigkeitsverlustsensors werden zwischen PSU 2 und
der Klemme der hinteren I/0O-Platine (RIO) platziert.

®

ANMERKUNG: Das Kabel des Flissigkeitsverlustsensors muss zuerst in die Klemme (unterhalb der Kuhlleitungen) gelegt werden.

Platzieren Sie dann die Leitungen 2 und 1in die Klemme, um sicherzustellen, dass das Kabel die PCle-Riser nicht stort.

. Verlegen Sie das hintere Ende der DLC-Leitungen durch die RIO-Platine.
®|ANMERKUNG: Folgen Sie den Nummernschildern auf den DLC-Leitungen und den Ringhalterungen (1, 2).

Verbinden Sie das Kabel des DLC-Flussigkeitsverlustsensors mit dem RIO-Kartenanschluss.
Richten Sie den Gummiring auf den Leitungen an der Ringhalterung aus.
. Ziehen Sie mit einem Schraubendreher (Phillips Nr. 2) die unverlierbare Schraube an der Halterung des DLC-Ringhalters fest.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Reihenfolge.

Abbildung 152. Installieren des DLC-Moduls

Disassembly and reassembly 185



Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser.
2. Setzen Sie den Luftkanal wieder ein.
3. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

Erweiterungskarten und Erweiterungskarten-Riser

@ ANMERKUNG: Wenn eine Erweiterungskarte nicht unterstiitzt wird oder fehlt, protokollieren iDRAC und Lifecycle Controller ein
Ereignis. Dies verhindert nicht, dass das System hochféhrt. Wenn jedoch eine F1/F2-Pause mit einer Fehlermeldung auftritt, finden
Sie weitere Informationen im Abschnitt Troubleshooting fur Erweiterungskarten im Troubleshooting-Handbuch fur PowerEdge-Server
unter PowerEdge-Handbtcher.

Richtlinien zum Einsetzen von Erweiterungskarten

Abbildung 153. Erweiterungskarten-Steckplatzanschliisse

1. Riser 4-Steckplatz 2. Riser 3-Steckplatz
3. Riser 2-Steckplatz 4. Riser 1-Steckplatz
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Abbildung 154. Riser 1P
1. Steckplatz 1

Abbildung 155. Riser 2A

1. Steckplatz 1
2. Steckplatz 2

Disassembly and reassembly 187



Abbildung 156. Riser 2P

1. Steckplatz 1
2. Steckplatz 2

Abbildung 157. Riser 2@

1. Steckplatz 1
2. Steckplatz 2

188 Disassembly and reassembly



Abbildung 158. Riser 2R

1. Steckplatz 1
2. Steckplatz 2

Abbildung 159. Riser 2S
1. Steckplatz 1
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Abbildung 160. Riser 3A
1. Steckplatz 3

Abbildung 161. Riser 3P
1. Steckplatz 3
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Abbildung 162. Riser 3@
1. Steckplatz 3

Abbildung 163. Riser 3R
1. Steckplatz 3
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Abbildung 164. Riser 3S
1. Steckplatz 3

Abbildung 165. Riser 4P
1. Steckplatz 2

@lANMERKUNG: Die Erweiterungskartensteckplatze sind nicht Hot-Swap-fahig.

Die folgende Tabelle enthélt Vorschlage fur die Installation von Erweiterungskarten hinsichtlich bestmdglicher Kiihlung und mechanischer
Unterbringung. Die Erweiterungskarten mit der héchsten Prioritdt mussen zuerst installiert werden und dabei die angegebene
Steckplatzprioritat erhalten. Alle anderen Erweiterungskarten mussen nach Kartenprioritadt und in der Reihenfolge der Steckplatzprioritét
installiert werden.

Tabelle 111. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen

Konfigurationen Erweiterungskar | PCle- Formfaktor Steuern des Elektrische

ten-Riser Steckplatze Prozessors Bandbreite des
Steckplatzes /
Physischer Anschluss

Konfig 1. 3 x LP (Gen4) R2A 1 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Gen4 x16 (x16-
1) Anschluss)

2 Low-Profile Prozessor 2 PCle Gen4 x16 (x16-
Anschluss)
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Tabelle 111. Erweiterungskarten-Riser-Konfigurationen (fortgesetzt)

Konfigurationen Erweiterungskar | PCle- Formfaktor Steuern des Elektrische
ten-Riser Steckplatze Prozessors Bandbreite des
Steckplatzes /
Physischer Anschluss
R3A 3 Low-Profile Prozessor 2 PCle Gen4 x16 (x16-
Anschluss)
Konfig 2. 3 x LP (2 x LP R2P 1 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Genb x16 (x16-
Genb + 1x LP Gen4) 1)) Anschluss)
2 Low-Profile Prozessor 2 PCle Gen4 x16 (x16-
Anschluss)
R3P 3 Low-Profile Prozessor 2 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
Konfig 3. 2 x 16 FH R1P 1 Volle Bauhthe Processor 1 (Prozessor | PCle Genb x16 (x16-
(Gen 5) D) Anschluss)
R4P 2 Volle Bauhthe Prozessor 2 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
Konfig4. 3 x LP (2 x LP R2R 1 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Gen 5 x 8 (x16-
Genb + 1x LP Gen4) 1)) Anschluss)
2 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Gen4 x16 (x16-
i) Anschluss)
R3R 3 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Genb x 8 (x16-
) Anschluss)
Konfig 5. 3 x LP (2 x R2A 1 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Gen4 x16 (x16-
LP Gen4 + 1x LP SANPI i) Anschluss)
Genb)) -
2 Low-Profile Prozessor 2 PCle Gen4 x16 (x16-
Anschluss)
R3Q 3 Low-Profile Prozessor 1 & PCle Genb x16 (x16-
Prozessor 2 Anschluss)
Konfig 6. 2 x LP (Genb) R2Q 1 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Gen5 x16 (x16-
i) Anschluss)
2 Low-Profile Prozessor 2 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
Konfig 7. 1x16 LP (Genb) | R3P 3 Low-Profile Prozessor 2 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)
Konfig 8. 1x LP Gen4 R2A 1 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Gen4 x16 (x16-
) Anschluss)
Konfig 9. 2 x 16 LP R2S 1 Low-Profile Processor 1 (Prozessor | PCle Genb x16 (x16-
(Gen 5) D) Anschluss)
R3S 3 Low-Profile Prozessor 2 PCle Genb x16 (x16-
Anschluss)

Tabelle 112. Konfiguration 0: Kein Riser

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

1.

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1.

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz
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Tabelle 112. Konfiguration 0: Kein Rise

r (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

1.

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

1.

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

1.

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC11)

Integrierter Steckplatz

Tabelle 113. Konfiguration 1. R2A+R3A

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Inventec (VGA) 3. 1
COMPAL (Seriell) 3. 1
Inventec (seriell) 3. 1

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12) Integrierter Steckplatz 2.
Foxconn (Vorderer PERC11) Integrierter Steckplatz 1.
FOXCONN (PERC Adapter11) 1. 1

Nvidia (GPU) 2,13 3
Intel (GPU) 2,13 3
Mellanox (NIC: NDR200) 2,13 3
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) 2,13 3
Mellanox (NIC: HDR VPI) 2,13 3
Mellanox (NIC: 100 Gbit) 2,1, 3 3
Broadcom (NIC: 100 Gbit) 2,1, 3 3
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Tabelle 113. Konfiguration 1. R2A+R3A (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Intel (NIC: 100 Gbit)

2,13

Mellanox (NIC: 25 Ghit/s)

2,13

Intel (NIC: 25 Gbit/s)

2,1, 3

Broadcom (HBA: FC64)

1,

Broadcom (HBA: FC32)

1,

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

N N N N N N N AN N N N N

FOXCONN (externer Adapter)

S A B O O IO B B
=
(SN IV RSN GNIN BV I BNV SN GNIY B &Y

N

Tabelle 114. Konfiguration 2. R2P+R3P

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Inventec (VGA) 3. 1
COMPAL (Seriell) 3. 1
Inventec (seriell) 3. 1

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12) Integrierter Steckplatz 2.
Foxconn (Vorderer PERC11) Integrierter Steckplatz 1.
Nvidia (GPU) 2,13 3
Intel (GPU) 2,13 3
Mellanox (NIC: NDR200) 2,13 3
Mellanox (NIC: NDR400) 1,3 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) 2,1, 3 3
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Tabelle 114. Konfiguration 2. R2P+R3P (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Mellanox (NIC: HDR VPI) 2,13
Mellanox (NIC: 100 Gbit) 2,13
Broadcom (NIC: 100 Gbit) 2,1, 3

Intel (NIC: 100 Gbit)

A,

Mellanox (NIC: 25 Gbit/s)

A,

Intel (NIC: 25 Ghit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

N| N N N AN N AN NN AN NN AN N N

FOXCONN (externer Adapter)

NININIDNIDNIDNININININIDNNDIDNDN
N AN AN AN AN AN AN AN NN N NN

N

Tabelle 115. Konfiguration 3. R1P+R4P

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Mellanox (DPU: 100 Gbit)

1.

1

Pensando (DPU: 100 Gbit)

1.

1

Mellanox (DPU: 25 Gbit/s) 1,2 2
Pensando (DPU: 25 Ghit) 1. 1

Inventec (MIC-Platine) Integrierter Steckplatz 1.
Inventec (LOM-Karte) Integrierter Steckplatz 1.
Broadcom (OCP: 100 Gbit) Integrierter Steckplatz 1.
Mellanox (OCP: 100 Gbit) Integrierter Steckplatz 1.
Intel (OCP: 25 Gbit/s) Integrierter Steckplatz 1.
Broadcom (OCP: 25 GB) Integrierter Steckplatz 1.
Mellanox (OCP: 25 Gbit/s) Integrierter Steckplatz 1.
Intel (OCP: 10 Gbit/s) Integrierter Steckplatz 1.
Broadcom (OCP: 10 Gbit/s) Integrierter Steckplatz 1.
Broadcom (OCP: 1 Gbit/s) Integrierter Steckplatz 1.
Intel (OCP: 1 Gbit/s) Integrierter Steckplatz 1.
Foxconn (BOSS) Integrierter Steckplatz 1.
Foxconn (Vorderer PERC12) Integrierter Steckplatz 1.
Foxconn (Vorderer PERC12) Integrierter Steckplatz 2.

Foxconn (Vorderer PERC11)

Integrierter Steckplatz
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Tabelle 115. Konfiguration 3. R1IP+R4P (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Nvidia (GPU)

1.2

Intel (GPU)

1.2

Mellanox (NIC: NDR200)

1,

N

Mellanox (NIC: NDR400)

1,

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

Mellanox (NIC: HDR VPI)

Mellanox (NIC: 100 Gbit)

Broadcom (NIC: 100 Gbit)

Intel (NIC: 100 Gbit)

Intel (NIC: 25 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Mellanox (NIC: 25 Gbit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

NININININININININININDINININDINDININDINDINDN

FOXCONN (externer Adapter)

—
NINININININININININININININD NN INDN

N

Tabelle 116. Konfiguration 4. R2R+R3R

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
COMPAL (Seriell) 3. 1
Inventec (seriell) 3. 1

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

1.

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC11)

Integrierter Steckplatz

Nvidia (GPU)

2.

Intel (GPU)

3,2,1
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Tabelle 116. Konfiguration 4. R2R+R3R (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Mellanox (NIC: NDR200)

1

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

1

Mellanox (NIC: HDR VPI)

1

Mellanox (NIC: 100 Gbit)

N

Broadcom (NIC: 100 Gbit)

N

Intel (NIC: 100 Gbit)

N

Mellanox (NIC: 25 Gbit/s)

Intel (NIC: 25 Gbit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

NN DN NN DN
N

N N | N N N N N N N N N

FOXCONN (externer Adapter)

N OO OO OO O OV

N

Tabelle 117. Konfiguration 5. R2A+R3Q

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Inventec (VGA) 3. 1
COMPAL (Seriell) 3. 1
Inventec (seriell) 3. 1

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12) Integrierter Steckplatz 2.
Foxconn (Vorderer PERC11) Integrierter Steckplatz 1.
Nvidia (GPU) 2,1 2
Intel (GPU) 2,1 2
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Tabelle 117. Konfiguration 5. R2A+R3Q (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Mellanox (NIC: NDR200)

1

Mellanox (NIC: NDR400)

1

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

1

Mellanox (NIC: HDR VPI)

N

Mellanox (NIC: 100 Gbit)

Broadcom (NIC: 100 Gbit)

Intel (NIC: 100 Gbit)

Mellanox (NIC: 25 Ghit/s)

Intel (NIC: 25 Gbit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

NINININININININDINININDININN

FOXCONN (externer Adapter)

NN NN NN NN O OO o
N

N

Tabelle 118. Konfiguration 6-1. R2Q (Nicht-A2, L4)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

1.

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1.

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1.

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC11)

Integrierter Steckplatz

Intel (GPU)

2,1

Mellanox (NIC: NDR200)

2,1
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Tabelle 118. Konfiguration 6-1. R2Q (Nicht-A2, L4) (fortgesetzt)

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Mellanox (NIC: NDR400) 2,1
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) 2,1
Mellanox (NIC: HDR VPI) 2,1

Mellanox (NIC: 100 Gbit)

1

Broadcom (NIC: 100 Gbit)

Intel (NIC: 100 Gbit)

Mellanox (NIC: 25 Gbit/s)

Intel (NIC: 25 Gbit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

NINININININININININDINDINININD NN

FOXCONN (externer Adapter)

NN NN NN NN NN
N

N

Tabelle 119. Konfiguration 6-2. R2Q (nur fir A2,L4)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

1.

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1.

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1.

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbhit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC11)

Integrierter Steckplatz

Nvidia (GPU)

2,1
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Tabelle 120. Konfiguration 7. R3P

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Inventec (VGA) 3. 1
COMPAL (Seriell) 3. 1
Inventec (seriell) 3. 1

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC12)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC11)

Integrierter Steckplatz

Nvidia (GPU)

3.

Intel (GPU)

Mellanox (NIC: NDR200)

Mellanox (NIC: NDR400)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

Mellanox (NIC: HDR VPI)

Mellanox (NIC: 100 Gbit)

Broadcom (NIC: 100 Gbit)

Intel (NIC: 100 Gbit)

Mellanox (NIC: 25 Gbit/s)

Intel (NIC: 25 Gbit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)
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Tabelle 120. Konfiguration 7. R3P (fortgesetzt)

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

FOXCONN (externer Adapter)

3.

1

Tabelle 121. Konfiguration 8. R2A

Kartentyp

Steckplatzprioritat

Maximale Anzahl an Karten

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

1.

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1.

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

1.

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (Vorderer PERC11)

Integrierter Steckplatz

Nvidia (GPU)

1.

Intel (GPU)

1.

Mellanox (NIC: NDR200)

1.

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

Mellanox (NIC: HDR VPI)

Mellanox (NIC: 100 Gbit)

Broadcom (NIC: 100 Gbit)

Intel (NIC: 100 Gbit)

Mellanox (NIC: 25 Gbit/s)

Intel (NIC: 25 Gbit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

FOXCONN (externer Adapter)
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Tabelle 122. Konfiguration 9. R2S+R3S

Kartentyp Steckplatzprioritat Maximale Anzahl an Karten
Inventec (VGA) 3. 1
COMPAL (Seriell) 3. 1
Inventec (seriell) 3. 1

Inventec (LOM-Karte)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 100 Gbit)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 25 GB)

Integrierter Steckplatz

Mellanox (OCP: 25 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 10 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Broadcom (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Intel (OCP: 1 Gbit/s)

Integrierter Steckplatz

Foxconn (BOSS)

Integrierter Steckplatz

Intel (GPU)

1,3

Mellanox (NIC: NDR200)

13

Mellanox (NIC: NDR400)

1,

6N

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

1,

Mellanox (NIC: HDR VPI)

Mellanox (NIC: 100 Gbit)

Broadcom (NIC: 100 Gbit)

Intel (NIC: 100 Gbit)

Mellanox (NIC: 25 Gbit/s)

Intel (NIC: 25 Ghit/s)

Broadcom (HBA: FC64)

Broadcom (HBA: FC32)

Qlogic (Marvell) (HBA: FC32)

Broadcom (NIC: 25 GB)

Broadcom (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 10 Gbit/s)

Intel (NIC: 1 Gbit/s)

Broadcom (NIC: 1 Gbit/s)

FOXCONN (externer Adapter)

NININININININININININININ NN DN

FOXCONN (externer Adapter)

N
N AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN NN

N
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Entfernen des Erweiterungskarten-Risers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Trennen Sie alle Kabel, die mit der Erweiterungskarte verbunden sind.

Schritte

1. Dricken Sie fur Riser 1 auf die blaue Lasche und heben Sie den Erweiterungskarten-Riser an den Kanten aus dem Riser-Anschluss auf
der Hauptplatine.

Abbildung 166. Entfernen des Erweiterungskarten-Risers (Riser 1)

2. Riser 2 und DLC-Riser 2 (direkte Flussigkeitskihlung): Driicken Sie auf die blaue Taste auf dem Riser, greifen Sie den
Erweiterungskarten-Riser an den Griffstellen und heben Sie ihn aus dem Riser-Anschluss auf der Systemplatine.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 167. Entfernen des Erweiterungskarten-Risers (Riser 2)

3. Riser 3 und DLC-Riser 3 (direkte Flissigkeitskihlung): Driicken Sie auf die blaue Taste auf dem Riser und heben Sie den
Erweiterungskarten-Riser aus dem Riser-Anschluss auf der Systemplatine.

Abbildung 168. Entfernen des Erweiterungskarten-Risers (Riser 3)

4. Fur Riser 4 drucken Sie auf die blaue Lasche auf dem Riser und heben Sie den Erweiterungskarten-Riser an der Griffstelle aus dem
Riser-Anschluss auf der Hauptplatine.
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Abbildung 169. Entfernen des Erweiterungskarten-Risers (Riser 4)

Nachste Schritte

1. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

Installieren des Erweiterungskarten-Risers

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Installieren Sie gegebenenfalls die Erweiterungskarten wieder im Erweiterungskarten-Riser, falls diese ausgebaut wurden.

Schritte

1. Halten Sie die Kanten oder die Griffstellen fest und richten Sie die Lécher auf dem Erweiterungskarten-Riser an den Fihrungen auf der
Hauptplatine aus.

2. Senken Sie den Erweiterungskarten-Riser ab und driicken Sie auf die Griffstellen, bis der Anschluss des Erweiterungskarten-Risers
vollstandig auf dem Anschluss auf der Hauptplatine sitzt.
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Abbildung 170. Installieren des Erweiterungskarten-Risers (Riser 1)

Abbildung 171. Installieren des Erweiterungskarten-Risers (Riser 2)
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Abbildung 172. Installieren des Erweiterungskarten-Risers (Riser 3)

Abbildung 173. Installieren des Erweiterungskarten-Risers (Riser 4)

Nachste Schritte

1. Schlief3en Sie gegebenenfalls die Kabel erneut an die Erweiterungskarte an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Installieren Sie alle erforderlichen Geréatetreiber fur die Karte, wie in der Dokumentation der Karte beschrieben.

Entfernen der Erweiterungskarte aus dem Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Trennen Sie gegebenenfalls alle angeschlossenen Kabel von der Erweiterungskarte.
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Schritte

1. Ziehen und heben Sie die Lasche des Kartenriickhalteriegels an, um sie zu 6ffnen.
@l ANMERKUNG: Ziehen Sie am Kartenhalter, bevor Sie die Karte aus dem Riser entfernen.

2. Fassen Sie die Erweiterungskarte an den Kanten an und ziehen Sie an der Karte, bis sich der Kartenrandverbinder aus dem
Erweiterungskartenanschluss am Riser l6st.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 174. Entfernen der Erweiterungskarte aus dem Erweiterungskarten-Riser

Abbildung 175. Entfernen der Erweiterungskarte aus dem Erweiterungskarten-Riser

3. Wenn die Erweiterungskarte nicht ersetzt werden soll, setzen Sie ein Abdeckblech ein und schlief3en Sie den Kartenriickhalteriegel.
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Abbildung 176. Einsetzen des Abdeckblechs

Nachste Schritte

1. Falls zutreffend, installieren Sie eine Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-Riser.
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Installieren einer Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems Wenn Sie eine neue Erweiterungskarte einsetzen, packen Sie sie aus und
bereiten Sie die Karte fir die Installation vor.

@ ANMERKUNG: Anweisungen dazu finden Sie in der Dokumentation, die mit der Karte geliefert wurde.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerite auf lhrem System, die nicht
von Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte
Schéaden fiihren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte

1. Ziehen und heben Sie die Lasche des Kartenriickhalteriegels an, um sie zu 6ffnen.

2. Entfernen Sie gegebenenfalls das Abdeckblech.
ANMERKUNG: Bewahren Sie das Abdeckblech fur den zukinftigen Gebrauch auf. Fur leere Erweiterungskartensteckplatzen
sind Abdeckbleche erforderlich, um die FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission) einzuhalten. Die
Abdeckungen halten auch Staub und Schmutz vom System fern und helfen, die korrekte Kiihlung und den Luftstrom innerhalb
des Systems aufrechtzuerhalten.

\
2)

el
(1)
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Abbildung 177. Entfernen des Abdeckblechs

3. Fassen Sie die Erweiterungskarte an den R&ndern an und richten Sie den Kartenrandverbinder mit dem Erweiterungskartenanschluss
am Riser aus.

4. Drucken Sie den Platinenstecker fest in den Erweiterungskartenanschluss, bis die Karte vollstandig eingesetzt ist.
B. Schlief3en Sie den Erweiterungskarten-Rickhalteriegel der Erweiterungskarte.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Reihenfolge.

Abbildung 178. Installieren einer Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-Riser
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Abbildung 179. Installieren einer Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-Riser
@lANMERKUNG: Driicken Sie auf den Kartenhalter, um die Karte voller Lange im Riser zu halten.

Nachste Schritte

1. Schlief3en Sie gegebenenfalls die Kabel an die Erweiterungskarte an.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Installieren Sie alle erforderlichen Geratetreiber fur die Karte, wie in der Dokumentation der Karte beschrieben.

Entfernen des A2-Platzhalters aus dem Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

@lANMERKUNG: Der A2-Platzhalter ist auf Riser1p installiert.

Schritte

1. Ziehen Sie am schwarzen Schiebehalter, um den A2-Platzhalter von der Erweiterungskarte zu I6sen, die im Erweiterungskarten-Riser
installiert ist.

2. Dricken Sie auf die eingekreiste Lasche und heben Sie den A2-Platzhalter aus dem Erweiterungskarten-Riser.
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Abbildung 180. Entfernen des A2-Platzhalters

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den A2-Platzhalter wieder in den Erweiterungskarten-Riser ein.

Installieren des A2-Platzhalters auf dem Erweiterungskarten-Riser

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Falls installiert, entfernen Sie das Kuhlgehause.

4. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

@lANMERKUNG: Der A2-Platzhalter ist auf Riser1p installiert.

5. Falls nicht installiert, installieren Sie die Erweiterungskarte im Erweiterungskarten-Riser.

Schritte

1. Halten Sie die Kanten oder die Griffstellen fest und richten Sie die Lécher auf dem A2-Platzhalter mit den Flhrungen am
Erweiterungskarten-Riser aus.

2. Schieben Sie den A2-Platzhalter, bis er fest auf dem Erweiterungskarten-Riser sitzt.
3. Dricken Sie die schwarze Schiebehalterung nach vorn, um den A2-Platzhalter am Erweiterungskarten-Riser zu befestigen.
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Abbildung 181. Einsetzen des A2-Platzhalters

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser wieder.
2. Falls zutreffend, setzen Sie das Kihlgehause wieder ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen des VGA-Anschlusses

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Trennen Sie gegebenenfalls alle angeschlossenen Kabel von der Erweiterungskarte.

Schritte

1. Ziehen und heben Sie die Lasche des Kartenriickhalteriegels an, um sie zu 6ffnen.
2. Schieben Sie den VGA-Anschluss aus dem Erweiterungskarten-Riser.
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Abbildung 182. Trennen des Kabels des VGA-Ports

3. Installieren Sie das Abdeckblech, wenn Sie den VGA-Port nicht ersetzen.

Nachste Schritte
1. Ersetzen Sie den VGA-Port.

Einbauen des VGA-Ports

Voraussetzungen

\or der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems

Schritte

1. Offnen Sie die Verriegelung auf dem Erweiterungskarten-Riser und entfernen Sie das Abdeckblech aus dem Erweiterungskarten-Riser.
2. Schieben Sie den VGA-Anschluss in den Erweiterungskarten-Riser.

Abbildung 183. Einbauen des VGA-Ports
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Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schutzschalter

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des Eingriffschaltermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.
ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelftihrung, wenn Sie ein Kabel von der Systemplatine I6sen. Verlegen Sie die Kabel beim
Wiedereinbau korrekt, damit sie nicht eingeklernmt oder gequetscht werden.

Schritte

1. Trennen Sie das Kabel des Schutzschalters vom Anschluss auf der hinteren I/0-Platine.

2. Ldsen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Gréf3e 2 die Schraube am Schutzschaltermodul.
3. Schieben Sie das Eingriffschaltermodul aus dem Steckplatz am System.

Abbildung 184. Entfernen des Eingriffschaltermoduls

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das Schutzschaltermodul wieder ein.
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Installieren des Schutzschaltermoduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelfuhrung, wenn Sie ein Kabel von der Systemplatine 16sen. Verlegen Sie die Kabel beim
Wiedereinbau korrekt, damit sie nicht eingeklernmt oder gequetscht werden.

Schritte

Richten Sie die FUhrungsschienen auf dem Eingriffschaltermodul an den FUhrungsstiften am System aus.
Schieben Sie das Eingriffsschaltermodul in den Steckplatz im System, bis es fest sitzt.

Ziehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 2 die Schraube am Schutzschaltermodul fest.

N N

Verbinden Sie das Kabel des Schutzschalters mit dem Anschluss auf der hinteren |/O-Platine.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Reihenfolge.

Abbildung 185. Installieren des Schutzschaltermoduls

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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M.2-SSD-Modul

Entfernen des M.2 NVMe-SSD-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
3. Entfernen des BOSS-N1-Tréagers

Schritte

1. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (Gréf3e 1) die Schraube (M3 x 0,5 x 4,5 mm), mit der das M.2 NVMe-SSD-
Modul an der BOSS-N1-Karte befestigt ist.

2. Ziehen Sie am M.2 NVMe-SSD-Modul, um es vom BOSS-N1-Kartenanschluss zu trennen.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 186. Entfernen des M.2 NVMe-SSD-Moduls

Nachste Schritte
1. Setzen Sie das M.2 NVMe-SSD-Modul wieder ein.

Einbauen des M.2-NVMe-SSD-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
3. Entfernen des BOSS-N1-Tragers

Schritte
1. Richten Sie das M.2-NVMe-SSD-Modul schrég am Anschluss der BOSS-N1-Karte aus.
2. Setzen Sie das M.2-NVMe-SSD-Modul ein, bis es fest im Anschluss der BOSS-N1-Karten sitzt.

3. Befestigen Sie mithilfe des Kreuzschlitzschraubendrehers (Phillips Nr. 1) das M.2-NVMe-SSD-Modul mit der Schraube (M3 x 0,5 x
4,5 mm) an der BOSS-N1-Karte.
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Abbildung 187. Einbauen des M.2-NVMe-SSD-Moduls

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den BOSS_N1-Tréager.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.

Optionales BOSS-N1-Modul

Entfernen des Platzhalters fiir das BOSS-N1-Modul

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte

1. Entfernen Sie die Schraube, mit welcher der BOSS-N1-Modulschacht am Gehéuse befestigt ist, mithilfe eines
Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1.

2. Entfernen Sie den Platzhalter aus dem BOSS-N1-Modulschacht.
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Abbildung 188. Entfernen des Platzhalters fiir das BOSS-N1-Modul

Néachste Schritte
1. Ersetzen Sie den BOSS-N1-Modulplatzhalter oder installieren Sie ein BOSS-N1-Modul.

Installieren des Platzhalters fiir das BOSS-N1-Modul

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte

1. Richten Sie den Platzhalter am BOSS-N1-Modulschacht aus und schieben Sie ihn in den Schacht, bis er hérbar einrastet.
2. Befestigen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 die Schraube, mit der das BOSS-N1-Modul am Gehause befestigt ist.

Abbildung 189. Installieren des Platzhalters fiir das BOSS-N1-Modul
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Entfernen des Platzhalters fiir den BOSS-N1-Kartentrager

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte
Dricken Sie auf den Platzhalter fur den BOSS-N1-Kartentrager und ziehen Sie ihn aus dem BOSS-N1-Modul.

Abbildung 190. Entfernen des Platzhalters fiir den BOSS-N1-Kartentrager

Néachste Schritte
1. Setzen Sie den Platzhalter fur den BOSS-N1-Kartentréger wieder ein oder installieren Sie den BOSS-N1-Kartentréger.

Einsetzen des Platzhalters fir den BOSS-N1-Kartentrager

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte

Richten Sie den Platzhalter am BOSS-N1-Modulschacht aus und schieben Sie ihn in den Schacht, bis er horbar einrastet.
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Abbildung 191. Einsetzen des Platzhalters fiir den BOSS-N1-Kartentrager

Entfernen des BOSS-N1-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

Schritte

1. Ziehen und heben Sie den Rickhalteriegel des BOSS-N1-Kartentragers, um ihn zu 6ffnen.
2. Schieben Sie den BOSS-N1-Kartentréger heraus.

Abbildung 192. Entfernen des BOSS-N1-Kartentragers
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3. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (Gréf3e 1) die Schraube (M3 x 0,5 x 4,5 mm), mit welcher die M.2
NVMe-SSD am BOSS-N1-Kartentrager befestigt ist.

4. Schieben Sie die M.2 NVMe-SSD aus dem BOSS-N1-Kartentrager heraus.

Abbildung 193. Entfernen der M.2 NVMe-SSD

5. Drucken Sie auf die Metallklammer, um das BOSS-N1-Signalkabel von der Hauptplatinen zu entfernen.
6. Trennen Sie das BOSS-N1-Netzkabel von der Hauptplatine.

7. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 die Schrauben (M3 x 0,5 x 4,5 mm), mit denen das BOSS-N1-Modul
befestigt ist.

8. Schieben Sie das BOSS-N1-Modul in Richtung der Vorderseite des Gehduses und heben Sie das Modul an.

N\ - \ 5 . : =T : % -

Abbildung 194. Entfernen des BOSS-N1-Moduls
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9. Drucken Sie auf die Metallklammer, um das BOSS-N1-Signalkabel vom BOSS-N1-Modul zu entfernen.
10. Trennen Sie das Netzkabel vom BOSS-N1-Modul.

Abbildung 195. Entfernen des BOSS-N1-Stromkabel und des Signalkabels vom BOSS-N1-Modul

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

1. Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 die Schraube (M3 x 0,5 x 4,5 mm), mit der die BOSS-N1-Abdeckung
am BOSS-N1-Controller-Kartenmodul befestigt ist. Schieben Sie die BOSS-N1-Abdeckung vom BOSS-N1-Controller-Kartenmodul.

Abbildung 196. Entfernen der BOSS-N1-Abdeckung

Néachste Schritte
1. Ersetzen des BOSS-N1-Moduls oder Installieren des BOSS-N1-Modulplatzhalters.

Disassembly and reassembly 225



Installieren des BOSS-N1-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
3. Sofern installiert, entfernen Sie den BOSS-Laufwerkplatzhalter.

Schritte

1. Schieben Sie die BOSS-N1-Abdeckung auf das BOSS-N1-Controllerkartenmodul. Befestigen Sie mithilfe des
Kreuzschlitzschraubendrehers (Phillips Nr. 1) die BOSS-N1-Abdeckung mit der Schraube (M3 x 0,5 x 4,5 mm) am BOSS-N1-
Controllerkartenmodul.

Abbildung 197. Installieren der BOSS-N1-Abdeckung

2. Verbinden Sie die Strom- und Signalkabel von BOSS-N1 mit den Anschltssen auf dem BOSS-N1-Modul.
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Abbildung 198. AnschlieBen der BOSS-N1-Strom- und Signalkabel an das BOSS-N1-Modul

Richten Sie das BOSS-N1-Modul schrég zum Controllerkartenmodul-Steckplatz aus.
Setzen Sie das BOSS-N1-Modul ein und driicken Sie das Modul horizontal in Richtung der Ruckseite des Systems, bis es fest einrastet.
Befestigen Sie das BOSS-N1-Modul mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 (Schrauben M3 x 0,5 x 4,5 mm).

Verbinden Sie die BOSS-N1-Strom- und Signalkabel mit den Anschliissen an der Systemplatine.

TN R D R Piene

Abbildung 199. Installieren des BOSS-N1-Moduls

Richten Sie die M.2 NVMe-SSD schrédg am BOSS-N1-Kartentrager aus.
Setzen Sie die M.2 NVMe-SSD ein, bis sie fest im BOSS-N1-Kartentrager sitzt.

Befestigen Sie mithilfe des Kreuzschlitzschraubendrehers (Phillips Nr. 1) die M.2 NVMe-SSD mit der Schraube (M3 x 0,5 x 4,5 mm)
am BOSS-N1-Kartentrager.
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Abbildung 200. Installieren der M.2 NVMe-SSD

10. Schieben Sie den BOSS-N1-Kartentrager in den BOSS-N1-Modulsteckplatz.
11. Schlief3en Sie den Ruckhalteriegel des BOSS-N1-Kartentréagers, bis der Tréger einrastet.

Abbildung 201. Installieren des BOSS-N1-Kartentragers

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.

Systembatterie

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.
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Austauschen der Systembatterie

Voraussetzungen

A WARNUNG: Bei falschem Einbau einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Wechseln Sie die Batterie nur
durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ aus. Leere Batterien sind gemaf3 den
Herstelleranweisungen zu entsorgen. Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitshinweisen, die mit dem
System geliefert wurden.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
Trennen Sie gegebenenfalls die Strom- und Datenkabel von den Erweiterungskarten.

Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

Ao

Schritte

1. Halten Sie die Verriegelung des Akkusockels gedrickt, damit der Akku herauskommt.

VORSICHT: Um Beschadigungen am Batteriesockel zu vermeiden, miissen Sie den Sockel fest abstiitzen, wenn Sie
eine Batterie installieren oder entfernen.

®| ANMERKUNG: Wenn der Akku nicht heraus springt, heben Sie ihn aus dem Sockel.

Abbildung 202. Entfernen der Systembatterie

2. Um eine neue Systembatterie einzusetzen, halten Sie die Batterie mit dem positiven Pol (+) schrég nach oben und schieben Sie sie
unter den Batteriesockelriegel.

3. Dricken Sie die Batterie in den Anschluss, bis sie einrastet.
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Abbildung 203. Installieren der Systembatterie

Nachste Schritte

Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser.

Falls zutreffend, verbinden Sie die Kabel mit einer Erweiterungskarte bzw. mehreren Erweiterungskarten.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ordnungsgemaf funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte durchfihren:

Rufen Sie das System-Setup wahrend des Startvorgangs durch Dricken von F2 auf.

Geben Sie im System-Setup in den Feldern Uhrzeit und Datum das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ein.

Klicken Sie auf Exit, um das System-Setup zu beenden.

Lassen Sie das System fur mindestens eine Stunde aus dem Gehause ausgebaut, um die neu eingebaute Batterie zu testen.
Bauen Sie das System in das Gehause nach einer Stunde wieder ein.

Rufen Sie das System-Setup auf. Wenn Datum und Uhrzeit immer noch falsch sind, lesen Sie den Abschnitt Wie Sie Hilfe
bekommen.

Optionale OCP-NIC-Karte

Ao e

00O

Entfernen der OCP-Karte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

ANMERKUNG: Wenn eine 100-GbE-OCP-Karte mit PCle-Breite x16 in das System eingesetzt wird, trennen Sie das OCP-Kabel von
der Systemplatine.

@lANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfiihrung.

Schritte

1. Offnen Sie den blauen Riegel, um die OCP-Karte zu entsperren.
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2. Schieben Sie die OCP-Karte in Richtung des hinteren Endes des Systems, um sie vom Anschluss auf der Hauptplatine zu trennen, und
schieben Sie die OCP-Karte aus dem Steckplatz auf dem System.

Abbildung 204. Entfernen der OCP-Karte

Nachste Schritte
1. Setzen Sie die OCP-Karte wieder ein.

Einbauen der OCP-Karte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie den Erweiterungskarten-Riser.

VORSICHT: Installieren Sie keine GPUs, Netzwerkkarten oder andere PCle Gerate auf lhrem System, die nicht von
Dell validiert und getestet werden. Durch nicht autorisierte und ungiiltige Hardware-Installationen verursachte Schaden
filhren dazu, dass die System Garantie ungiiltig wird.

Schritte

Offnen Sie die blaue Verriegelung auf der Hauptplatine.

Schieben Sie die OCP-Karte in den Steckplatz im System.

Schieben Sie die OCP-Karte hinein, bis sie mit dem Anschluss auf der Hauptplatine verbunden ist.

N

Schlief3en Sie den Riegel, um die OCP-Karte im System zu verriegeln.
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Abbildung 205. Einbauen der OCP-Karte

Nachste Schritte

®

ANMERKUNG: Eine 100-GbE-OCP-Karte mit PCle-Breite x16 kann durch Anschlief3en des OCP-Kabels auf der Systemplatine in das
System eingesetzt werden.

®|ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kabelfiihrung.

1. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Optionale interne USB-Karte

ANMERKUNG: Um den internen USB-Anschluss auf der Systemplatine ausfindig zu machen, lesen Sie die Informationen im
Abschnitt Jumper und AnschlUsse auf der Systemplatine.

Entfernen der optionalen internen USB-Karte

Voraussetzungen

VORSICHT: Damit der USB-Speicherstick andere Komponenten im Server nicht behindert, darf er die folgenden
maximalen Abmessungen nicht liberschreiten: 15,9 mm (0,63 Zoll) Breite x 57,15 mm (2,25 Zoll) Lange x 7,9 mm
(0,31 Zoll) Hohe.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Halten Sie das blaue Etikett und heben Sie die interne USB-Karte an, um sie vom Anschluss auf der Systemplatine zu trennen.
2. Entfernen Sie den USB-Speicherstick von der internen USB-Karte.
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Abbildung 206. Entfernen der internen USB-Karte

Nachste Schritte

Setzen Sie die interne USB-Karte wieder ein.

Installieren der optionalen internen USB-Karte

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Schlief3en Sie den USB-Stick an die interne USB-Karte an.

2. Richten Sie die interne USB-Karte auf dem Anschluss auf der Systemplatine aus und driicken Sie fest, bis die interne USB-Karte
eingesetzt ist.
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Abbildung 207. Installieren der internen USB-Karte

Nachste Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

2. Dricken Sie wahrend des Startvorgangs die Taste F2, um das System Setup aufzurufen, und Uberprifen Sie, ob das System den
USB-Speicherschlussel erkennt.

VGA-Modul

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des VGA-Moduls

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.
3. Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

4. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.

5. Fallsinstalliert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Schritte
1. Trennen Sie das VGA-Kabel vom Anschluss auf der Hauptplatine.

@ ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelfihrung, wenn Sie ein Kabel von der Systemplatine 16sen. Verlegen Sie die Kabel beim
Wiedereinbau korrekt, damit sie nicht eingeklemmmt oder gequetscht werden.

2. Entfernen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die Schraube am VGA-Modul.
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3. Schieben Sie das VGA-Modul aus dem Gehause heraus.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 208. Entfernen des VGA-Moduls

Nachste Schritte

1.

Setzen Sie das VGA-Modul wieder ein..

Installieren des VGA-Moduls

Voraussetzungen

NOONOoN S

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt VVor der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

Wenn installiert: Entfernen Sie die Frontverkleidung.

Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.

Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Trennen Sie das VGA-Kabel vom Anschluss auf der Hauptplatine.

Ziehen Sie das Kabel des rechten Bedienfelds aus der Klammer und positionieren Sie es so, dass der Weg fur die VGA-Modulschraube

freigemacht wird.
ANMERKUNG: Notieren Sie sich die Kabelftihrung, wenn Sie ein Kabel von der Systemplatine I6sen. Verlegen Sie die Kabel beim
Wiedereinbau korrekt, damit sie nicht eingeklermmt oder gequetscht werden.

Schritte

1.

Verlegen Sie das VGA-Kabel durch den Steckplatz auf der Vorderseite des Systems und schieben Sie das VGA-Modul in den
Steckplatz.

Richten Sie die Bohrung am Modul an der Schraubenbohrung des Systems aus.
Sichern Sie mithilfe des Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 2 das VGA-Modul mit der Schraube am System.
Verbinden Sie das VGA-Kabel mit dem Anschluss auf der Systemplatine.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.
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Abbildung 209. Installieren des VGA-Moduls

Nachste Schritte

Verlegen Sie das VGA-Kabel, schlief3en Sie den Riegel und verbinden Sie das VGA-Kabel mit dem Anschluss auf der Systemplatine.
Setzen Sie das Kuhlgehause wieder ein (falls entfernt).

Einbauen der Abdeckung der Laufwerk-Ruckwandplatine

Falls zutreffend, installieren Sie die Frontblende.

Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren Ihres Systems.

S IFNESTECIES

Netzteil

@ ANMERKUNG: Beim Ersetzen des Hot-Swap-féhigen Netzteils nach dem nachsten Serverstart; das neue Netzteil wird automatisch
auf die gleiche Firmware und Konfiguration wie das zuvor installierte aktualisiert. Informationen zum Aktualisieren auf die neueste
Firmware und zum Andern der Konfiguration finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch unter iDRAC-Handbiicher.

@ ANMERKUNG: Informationen zur Verkabelung von Gleichstrom-Netzteilen finden Sie unter PowerEdge-Handbucher > Rack-
Server > PowerEdge R660 > Dieses Produkt auswéahlen > Dokumentation > Handbiicher und Dokumente > Anweisungen zur
Verkabelung fir Gleichstromnetzteile mit -48 bis 60 V Gleichspannung.

Hot-Spare-Funktion

Das System unterstitzt die Hot-Spare-Funktion, die den mit der Netzteilredundanz verbundenen Strom-Overhead erheblich reduziert.

Wenn die Hot-Spare-Funktion aktiviert ist, wird eines der redundanten Netzteile in den Ruhemodus geschaltet. Das aktive

Netzteil unterstitzt 100 % der Systemlast und arbeitet daher mit hdherer Effizienz. Das Netzteil im Ruhezustand Uberwacht die
Ausgangsspannung des aktiven Netzteils. Wenn die Ausgangsspannung des aktiven Netzteils abfallt, kehrt das Netzteil im Ruhezustand in
einen aktiven Zustand zurtck.

Wenn ein Zustand, in dem beide Netzteile aktiv sind, effizienter ist als ein sich Ruhezustand befindliches Netzteil, kann das aktive Netzteil
auch ein sich im Ruhezustand befindliches Netzteil aktivieren.

Die Standard-Netzteileinstellungen lauten wie folgt:

e Wenn die Last am aktiven Netzteil auf Uber 50 % der Nennleistung ansteigt, wird das redundante Netzteil in den aktiven Zustand
geschaltet.
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e Wenn die Last am aktiven Netzteil auf unter 20 % der Nennleistung abfallt, wird das redundante Netzteil in den Ruhezustand
geschaltet.

Die Hot-Spare-Funktion kann Uber die iDRAC-Einstellungen konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-
Benutzerhandbuch unter PowerEdge-Handbucher.

Entfernen eines Netzteilplatzhalters

Voraussetzungen

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Schritte
Ziehen Sie den Platzhalter aus dem System.

VORSICHT: Um eine ordnungsgemafle Kiihlung zu gewahrleisten, muss der Netzteilplatzhalter in einer nicht
redundanten Konfiguration im zweiten Netzeilschacht installiert sein. Entfernen Sie den Netzteilplatzhalter nur, wenn
Sie ein zweites Netzteil einsetzen.

Abbildung 210. Entfernen eines Netzteilplatzhalters

Nachste Schritte

Installieren Sie das Netzteil oder den Netzteilplatzhalter.

Installieren des Netzteilplatzhalters

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
@lANMERKUNG: Installieren Sie den Netzteilplatzhalter nur im zweiten Netzteilschacht.

2. Entfernen Sie das Netzteil.

Schritte

Richten Sie den Netzteilplatzhalter auf den Netzteilschacht aus und schieben Sie ihn in den Netzteilschacht, bis er einrastet.
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Abbildung 211. Installieren des Netzteilplatzhalters

Entfernen eines Netzteils

Voraussetzungen

VORSICHT: Das System benétigt ein Netzteil (Power Supply Unit, PSU) fiir den Normalbetrieb. Entfernen und ersetzen
Sie bei Systeme mit redundanter Stromversorgung nur ein Netzteil auf einmal, wenn das System eingeschaltet ist.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

Trennen Sie das Netzkabel von der Stromquelle und der PSU, die Sie entfernen mdchten.

Entfernen Sie das Kabel aus dem Riemen am Netzteilgriff.

L6sen und heben Sie den optionalen Kabelflihrungsarm an, falls er beim Entfernen der Stromversorgungseinheit im Weg ist.
H|nwe|se zum Kabelfuhrungsarm finden Sie in der Dokumentation zum Rack unter PowerEdge-Handbiicher.

- NN

Schritte

Drucken Sie auf die Freigabevorrichtung und schieben Sie das Netzteil mithilfe des Netzteilgriffs aus dem Netzteilschacht heraus.

Abbildung 212. Entfernen eines Netzteils

Nachste Schritte

Installieren Sie das Netzteil oder den Netzteilplatzhalter.
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Installieren eines Netzteils

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Stellen Sie bei Systeme, die redundante Netzteile unterstitzen, sicher, dass beide Netzteile dem gleichen Typ entsprechen und die
maximale Ausgangsleistung identisch ist.

®| ANMERKUNG: Die maximale Ausgangsleistung (in Watt) ist auf dem Netzteiletikett angegeben.

3. Entfernen Sie den Netzteilplatzhalter.

Schritte

Schieben Sie das Netzteil in den Netzteilschacht, bis die Verriegelung einrastet.

Abbildung 213. Installieren eines Netzteils

Néachste Schritte

1. Falls Sie den Kabelflihrungsarm entriegelt haben: Befestigen Sie ihn wieder. Hinweise zum Kabelfihrungsarm finden Sie in der
Dokumentation zum Rack unter PowerEdge-Handbucher.

2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil und mit einer Steckdose.

VORSICHT: Sichern Sie das Netzkabel beim AnschlieBen mit dem Band.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie ein neues Netzteil einbauen bzw. bei laufendem Betrieb austauschen oder hinzufligen, lassen Sie dem
System etwa 15 Sekunden Zeit, um das Netzteil zu erkennen und seinen Status zu ermitteln. Die Netzteilredundanz greift unter
Umsténden erst, wenn die Erkennung abgeschlossen wurde. Die Statusanzeige des Netzteils leuchtet griin, sobald das Netzteil
ordnungsgemaf arbeitet.

@ ANMERKUNG: Bei bestimmten Premium-Konfigurationen mit hohem Stromverbrauch ist die Systemstromversorgungseinheit
maglicherweise nur im Modus 2+0 verfigbar, nicht jedoch im redundanten Modus 1+1.

@ ANMERKUNG: Beim Ersetzen des Hot-Swap-fahigen Netzteils nach dem néchsten Serverstart; das neue Netzteil wird automatisch
auf die gleiche Firmware und Konfiguration wie das zuvor installierte aktualisiert. Informationen zum Aktualisieren auf die neueste
Firmware und zum Andern der Konfiguration finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch unter iDRAC-Handblcher.
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Optionaler serieller COM-Port

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des seriellen COM-Ports

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Schritte

1. Heben Sie den Erweiterungskarten-Riser an und trennen Sie das Kabel des seriellen COM-Anschlusses vom Anschluss auf der hinteren
|/O-Platine.

2. Offnen Sie die Verriegelung am Erweiterungskarten-Riser.
3. Schieben Sie den seriellen COM-Anschluss aus dem Erweiterungskarten-Riser.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

N\
&

Abbildung 214. Entfernen des seriellen COM-Ports

4, Wenn der serielle COM-Anschluss nicht ersetzt werden soll, setzen Sie ein Abdeckblech ein.
5. Schlief3en Sie die Kartenhalteklemme.
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Abbildung 215. Einsetzen des Abdeckblechs

Nachste Schritte

1. Setzen Sie den seriellen COM-Anschluss wieder ein.

Installieren des seriellen COM-Anschlusses

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

3. Heben Sie den Erweiterungskarten-Riser an und trennen Sie das Kabel des seriellen COM-Anschlusses vom Anschluss auf der hinteren
|/0O-Platine.

Schritte

1. Entfernen Sie gegebenenfalls das Abdeckblech vom Erweiterungskarten-Riser (Riser 3).

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Entfernen des Abdeckblechs finden Sie im Thema Entfernen der Erweiterungskarte
aus dem Erweiterungskarten-Riser.

@ ANMERKUNG: Bewahren Sie das Abdeckblech fir den zuklnftigen Gebrauch auf. Fur leere Erweiterungskartensteckplatzen
sind Abdeckbleche erforderlich, um die FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission) einzuhalten. Die
Abdeckungen halten auch Staub und Schmutz vom System fern und helfen, die korrekte Kiihlung und den Luftstrom innerhalb
des Systems aufrechtzuerhalten.
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Abbildung 216. Entfernen des Abdeckblechs

Schieben Sie den seriellen COM-Anschluss in den Erweiterungskarten-Riser.
Verbinden Sie das Kabel des seriellen COM-Anschlusses mit dem seriellen Anschluss.
Schlief3en Sie den Erweiterungskarten-Ruckhalteriegel der Erweiterungskarte.

oM onN

Schlief3en Sie das Lautsprecherkabel wieder an den Anschluss an die hintere |I/0O-Platine an.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 217. Installieren des seriellen COM-Anschlusses

Nachste Schritte

1. Installieren Sie den Erweiterungskarten-Riser.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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Systemplatine

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen der Systemplatine

Voraussetzungen

VORSICHT: Wenn Sie das TPM (Trusted Platform Module) mit einem Verschliisselungsschliissel verwenden, werden
Sie wahrend des System- oder Programm-Setups mdglicherweise aufgefordert, einen Wiederherstellungsschliissel zu
erstellen. Diesen Wiederherstellungsschliissel sollten Sie unbedingt erstellen und sicher speichern bzw. aufbewahren.
Sollte es einmal erforderlich sein, die Hauptplatine zu ersetzen, miissen Sie zum Neustarten des Systems oder
Programms den Wiederherstellungsschliissel angeben, bevor Sie auf die verschliisselten Daten auf den Laufwerken

zugreifen kénnen.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die folgenden Komponenten:

a. Kuhlgehause oder PCH-Gehause

®| ANMERKUNG: Das PCH-Gehause ist auf Systemen ohne Riser-Konfiguration installiert.

Luftermodule

Prozessor/Kuhlkdrper-Modul
Speichermodule

Erweiterungskarten-Riser

Interne USB-Karte (falls installiert)
Seitenwandhalterung

OCP-Karte (falls installiert)

Netzteile

Trennen Sie alle Kabel von der Systemplatine.

T TQ e Q00T

VORSICHT: Achten Sie darauf, die Systemidentifikationstaste nicht zu beschadigen, wahrend Sie die
Hauptplatine aus dem System entfernen.

Schritte
1. Greifen Sie die Hauptplatine an Haltegriff und Verriegelungsbolzen und schieben Sie die Hauptplatine zur Vorderseite des Systems.

2. Heben Sie die Hauptplatine aus dem Gehause.
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Abbildung 218. Entfernen der Systemplatine

Nachste Schritte

1. Bauen Sie die Systemplatine ein.

Einbauen der Systemplatine

Voraussetzungen

@ ANMERKUNG: Ersetzen Sie vor dem Austausch der Hauptplatine das alte iDRAC-MAC-Adressetikett auf dem Informationsschild
mit dem iIDRAC-MAC-Adressetikett der neuen Hauptplatine.

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Wenn Sie die Systemplatine austauschen, entfernen Sie alle im Abschnitt Entfernen der Systemplatine aufgefihrten Komponenten.

Schritte

1. Nehmen Sie die neue Systemplatinenbaugruppe aus der Verpackung.

VORSICHT: Heben Sie die Hauptplatinenbaugruppe nicht an einem Speichermodul, einem Prozessor oder anderen
Komponenten an.

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie die Systemidentifikationstaste beim Platzieren der Hauptplatine im Gehause
nicht beschadigen.

2. Greifen Sie die Systemplatine an Systemplatinenhalter und Gegenstdf3el und senken Sie sie in das System ab.
3. Schieben Sie die Hauptplatine in Richtung der Gehéausertickseite, bis die Anschllsse fest in den Steckplatzen sitzen.
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Abbildung 219. Einbauen der Systemplatine

Nachste Schritte

1. Tauschen Sie die folgenden Komponenten aus:
a. Trusted Platform Module (TPM)

@lANMERKUNG: Das TPM-Modul darf nur bei der Installation einer neuen Hauptplatine ausgetauscht werden.

Seitenwandhalterung

Interne USB-Karte (falls installiert)
Netzteile

OCP-Karte (falls installiert)
Kihlkérpermodul des Prozessors
Speichermodule

Lufter

Kihlgehause oder PCH-Gehause

“T@ e Qa00T

@lANMERKUNG: Das PCH-Geh&use ist auf Systemen ohne Riser-Konfiguration installiert.
2. Verbinden Sie alle Kabel wieder mit der Hauptplatine.

®

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die Kabel im System entlang der Gehdusewand zu fihren und mit der Kabelhalterung zu
sichern.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausfuhren:

a. Verwenden Sie die Funktion Easy Restore (Einfache Wiederherstellung), um die Service-Tag-Nummer wiederherzustellen. Siehe
Abschnitt Wiederherstellen des Systems mithilfe von Easy Restore.

b. Geben Sie die Service-Tag-Nummer manuell ein, wenn sie nicht im Backup-Flash-Geré&t gesichert wurde. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Manuelles Aktualisieren der Service-Tag-Nummer Uber das System-Setup.

c. Aktualisieren Sie die BIOS- und iDRAC-Versionen.
d. Aktivieren Sie erneut das Trusted Platform Module (TPM). Siehe Abschnitt Upgrade des Trusted Platform Module.

4. Wenn Sie Easy Restore nicht verwenden, importieren Sie die neue oder vorhandene Lizenz fur iDRAC Enterprise. Weitere
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch fur Integrated Dell Remote Access Controller unter idracmanuals.

5. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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Wiederherstellung des Systems mithilfe der Easy-Restore-Funktion

Mithilfe der Funktion , Easy Restore” kénnen Sie Ihre Service-Tag-Nummer, Ihre Lizenz, die UEFI-Konfiguration und die
Systemkonfigurationsdaten nach dem Austauschen der Hauptplatine wiederherstellen. Alle Daten werden automatisch auf einem Flash-
Sicherungsgerét gesichert. Wenn das BIOS eine neue Systemplatine und die Service-Tag-Nummer im Flash-Sicherungsgeréat erkennt,
fordert das BIOS den Benutzer dazu auf, die Sicherungsinformationen wiederherzustellen.

Info liber diese Aufgabe

Nachfolgend finden Sie eine Liste der verfugbaren Optionen/Schritte:

Schritte

1. Drtcken Sie Y, um die Service-Tag-Nummer, die Lizenz und die Diagnoseinformationen wiederherzustellen.
2. Drucken Sie N, um zu den Lifecycle Controller-basierten Wiederherstellungsoptionen zu navigieren.
3. Drucken Sie F10, um Daten aus einem zuvor erstellten Hardwareserver-Profil wiederherzustellen.

®

ANMERKUNG: Nachdem der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist, erfolgt die Aufforderung des BIOS zur
Wiederherstellung der Systemkonfigurationsdaten.

4. Dricken Sie F10, um Daten aus einem zuvor erstellten Hardwareserver-Profil wiederherzustellen.
5. Dricken Sie Y, um die Systemkonfigurationsdaten wiederherzustellen.
6. Drucken Sie N, um die Standard-Konfigurationseinstellungen zu verwenden.

®| ANMERKUNG: Nachdem der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist, startet das System neu.

Manuelles Aktualisieren der Service-Tag-Nummer

Falls nach einem Austausch der Systemplatine das einfache Wiederherstellen Uber "Easy Restore" fehlschlagt, fihren Sie das
nachfolgende Verfahren aus, um die Service-Tag-Nummer manuell Uber System Setup (System-Setup) einzugeben.

Info Uiber diese Aufgabe

Wenn Sie das System-Service-Tag kennen, verwenden Sie zur Eingabe der Service-Tag-Nummer das MenU System Setup.

Schritte

1. Schalten Sie das System ein.

2. Dricken Sie zum Aufrufen des System Setup (System-Setup) die Taste F2.
3. Klicken Sie auf Service Tag Settings (Service-Tag-Einstellungen).

4. Geben Sie die Service-Tag-Nummer ein.

ANMERKUNG: Sie kdnnen die Service-Tag-Nummer nur eingeben, wenn das Feld Service Tag (Service-Tag-Nummer) leer ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Service-Tag-Nummer eingeben. Nachdem Sie die Service-Tag-Nummer eingegeben haben,
kann sie nicht mehr aktualisiert oder geéndert werden. Eine falsch eingegebene Service-Tag-Nummer fihrt zum Austausch der
Hauptplatine.

5. Klicken Sie auf OK.

LOM-Karte, MIC-Karte und hintere 17/0-Platine

Entfernen der LOM-Karte (optional), MIC-Karte und der hinteren
E/A-Platine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
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2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.
3. Entfernen Sie die Systemplatine.

@ ANMERKUNG: Das Verfahren zum Entfernen der riickseitigen E/A-Platine mit Flissigkeitskihlung und der hinteren E/A-Platine
ist identisch.

Schritte
1. Ldsen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Grof3e 2 die Schrauben, mit denen die LOM-Karte (LAN on Motherboard), die
Management Interface-Karte (MIC) und die hintere I/O-Platine auf der Hauptplatine befestigt sind.

2. Halten Sie die LOM-Karte, die MIC-Karte bzw. die hintere |/O-Platine an den Randern fest und ziehen Sie, um sie vom Anschluss auf
der Hauptplatine zu trennen.

L 4

Abbildung 220. Entfernen der LOM-Karte und der hinteren E/A-Platine
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Abbildung 221. Entfernen der LOM-Karte und der hinteren E/A-Platine mit Fliissigkeitskiihlung

Abbildung 222. Entfernen der MIC-Karte

@lANMERKUNG: MIC ist nur in Systemen verfugbar, die Dell DPU-Karten unterstitzen.

Nachste Schritte
1. Setzen Sie die LOM-Karte und die hintere 1/0-Platine wieder ein.
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Installieren der LOM-Karte (optional), MIC-Karte und hinteren E/A-
Platine

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren lhres Systems.

3. Entfernen Sie die Systemplatine.

@ ANMERKUNG: Das Verfahren zum Installieren der hinteren E/A-Platine mit Flussigkeitskihlung und der hinteren E/A-Platine ist
identisch.

Schritte

1. Richten Sie die Anschlisse und Steckplatze auf der LOM-Karte, der MIC-Karte (Management Interface Card) oder der hinteren
E/A-Platine auf den Anschluss und die Abstandshalter auf der Hauptplatine aus.

2. Dricken Sie auf die LOM-Karte, die MIC-Karte oder die hintere E/A-Platine, bis sie fest auf dem Anschluss der Hauptplatine sitzt.

3. Befestigen Sie die LOM-Karte, die MIC-Karte oder die hintere E/A-Platine mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 2 mit den
Schrauben an der Hauptplatine.

Abbildung 223. Installieren der LOM-Karte und der hinteren 1/0-Platine
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Abbildung 224. installieren der LOM-Karte und der hinteren E/A-Platine mit Fliissigkeitskiihlung

Abbildung 225. Einbauen der MIC-Karte

@lANMERKUNG: MIC ist nur in Systemen verfugbar, die Dell DPU-Karten unterstitzen.

Nachste Schritte

1. Bauen Sie die Systemplatine ein.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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Bedienfeld

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Entfernen des rechten Bedienfelds

Voraussetzungen

1.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.
4. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.
Schritte
1. Trennen Sie das rechte Bedienfeldkabel vom Anschluss auf der Hauptplatine.
2. Heben Sie den Riegel an und schieben Sie das Kabel aus der Klammer.
@lANMERKUNG: Beachten Sie die Kabelftihrung, wahrend Sie das rechte Bedienfeld aus dem System entfernen.
3. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 1) die Schrauben, mit denen das rechte Bedienfeld am System befestigt ist.
4, Halten Sie das Kabel fest und schieben Sie das rechte Bedienfeld aus dem System.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 226. Entfernen des rechten Bedienfelds

Nachste Schritte

1.

Setzen Sie das rechte Bedienfeld wieder ein.

Disassembly and reassembly 251



Installieren des rechten Bedienfelds

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

4. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Schritte

1. Richten Sie das rechte Bedienfeld am Steckplatz des Systems aus und setzen Sie es ein.

2. Fuhren Sie das rechte Bedienfeldkabel durch die Seitenwand des Systems. Schlief3en Sie die Kabelverriegelung und schieben Sie das
Kabel in die Klammer.

@lANMERKUNG: Seien Sie beim Durchfuhren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

3. Bringen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher der Nr. 1 die Schrauben an, mit denen das rechte Bedienfeld am System befestigt
ist.

4. Verbinden Sie das Kabel des rechten Bedienfelds mit dem Anschluss auf der Systemplatine.

@lANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 227. Installieren des rechten Bedienfelds

Nachste Schritte

1. Installieren der Laufwerk-Ruckwandplatinenabdeckung.
2. Falls zutreffend, setzen Sie das Kihlgehéduse wieder ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Entfernen des linken Bedienfelds

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
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3. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkrlickwandplatine.
4. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Schritte

1. Trennen Sie das Bedienfeldkabel vom Anschluss auf der Systemplatine.
2. Heben Sie den Riegel an, um das Bedienfeldkabel zu lI6sen, und schieben Sie das Kabel aus der Klammer.

®| ANMERKUNG: Merken Sie sich, wie das Kabel verlegt ist, wenn Sie es aus dem System entfernen.

3. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 1) die Schrauben, mit denen das linke Bedienfeld am System befestigt ist.
4. Halten Sie das Kabel des linken Bedienfelds fest und schieben Sie das linke Bedienfeld aus dem System.

®| ANMERKUNG: Die Zahlen auf dem Bild zeigen nicht die genauen Schritte. Die Zahlen dienen der Darstellung der Sequenz.

Abbildung 228. Entfernen des linken Bedienfelds

Nachste Schritte

1. Setzen Sie das linke Bedienfeld wieder ein.

Installieren des linken Bedienfelds

Voraussetzungen

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

2. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der Laufwerkriickwandplatine.

4. Falls installiert, entfernen Sie das Kihlgehause.

Schritte

1. Schieben Sie das die linke Bedienfeld korrekt ausgerichtet in den Steckplatz im System.
2. Fuhren Sie das Kabel des linken Bedienfelds durch die Seitenwand des Systems und schieben Sie das Kabel in die Klammer.

®| ANMERKUNG: Seien Sie beim Durchfiihren des Kabels vorsichtig, damit es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
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3. Installieren Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher der Nr. 1 die Schrauben, mit denen das linke Bedienfeld am System befestigt ist.
4. Verbinden Sie das Kabel des linken Bedienfelds mit der Hauptplatine und befestigen Sie es mit der Kabelklemme.

Abbildung 229. Installieren des linken Bedienfelds

Nachste Schritte

1. Installieren der Laufwerk-Rickwandplatinenabdeckung.
2. Falls zutreffend, setzen Sie das Kihlgeh&duse wieder ein.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Trusted Platform Module

Hierbei handelt es sich um ein nur vom Servicetechniker austauschbares Ersatzteil.

Upgrading the Trusted Platform Module

Removing the TPM

Voraussetzungen

1. Follow the safety guidelines listed in the Safety instructions.

2. Follow the procedure listed in Before working inside your system.

@ ANMERKUNG:

e Ensure that the operating system is compatible with the TPM version you are installing.
e Ensure that you download and install the latest BIOS firmware on your system.

e Ensure that the BIOS is configured to enable UEFI boot mode.

VORSICHT: The TPM plug-in module is cryptographically bound to that particular system board after it is installed.
When the system is powered on, any attempt to remove an installed TPM plug-in module breaks the cryptographic
binding, and the removed TPM cannot be installed on another system board. Ensure any keys that you have stored on
the TPM have been securely transferred.
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Schritte

Locate the TPM connector on the system board. For more information, see system board connectors.

Press to hold the module down and remove the screw using the security Torx 8-bit shipped with the TPM module.

Slide the TPM module out from its connector.

Push the plastic rivet away from the TPM connector and rotate it 90° counterclockwise to release it from the system board.
Pull the plastic rivet out of its slot on the system board.

NSRS

Installing the TPM

Voraussetzungen

1. Follow the safety guidelines listed in the Safety instructions.
2. Follow the procedure listed in Before working inside your system.

Schritte

To install the TPM, align the edge connectors on the TPM with the slot on the TPM connector.
Insert the TPM into the TPM connector such that the plastic rivet aligns with the slot on the system board.
Press the plastic rivet until the rivet snaps into place.

N N

Replace the screw that secures the TPM to the system board.

Abbildung 230. Installing the TPM

Initialisieren des TPM fiur Nutzer

Schritte
1. Initialisieren Sie das TPM.

Weitere Informationen finden Sie unter Initialisieren des TPM 2.0 fur Nutzer.
2. Die TPM-Status dndert sich zu Aktiviert.

Initialisieren des TPM 2.0 fiir Benutzer

Schritte

Driicken Sie beim Start des System F2, um das System-Setup aufzurufen.

Klicken Sie im Bildschirm System-Setup-Hauptmenii auf System-BIOS > Systemsicherheitseinstellungen.
Waéhlen Sie unter der Option TPM Security (TPM-Befehl) On (Ein) aus.

Speichern Sie die Einstellungen.

SNSRI CE

Starten Sie das System neu.
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Upgrade-Kits

Die Tabelle listet die verfugbaren APOS-Kits [After Point Of Sale] auf.

Tabelle 123. Upgrade-Kits

Kits Zugehdrige Links zu Service-Anweisungen

Blende Siehe Installieren der Frontverkleidung

M.2 NVMe-SSD Siehe Einbauen des M.2 NVMe-SSD-Moduls

BOSS-N1 Siehe Installieren des BOSS-N1-Controllerkartenmoduls

Laufwerke Siehe Installieren des Laufwerks

Speicher Siehe Installieren eines Speichermoduls

PERC Siehe Installieren des PERC-Frontmoduls und siehe auch das im Kit enthaltene
Dokument.

Netzwerkkarten (Standard-PCle-Adapter Siehe Installieren der LOM-Karte und der hinteren E/A-Platine

LP/FH)

Netzwerkkarten (optionale OCP) Siehe Installieren der OCP-Karte

PCle SSD-Karte Siehe Installieren des Laufwerks

Stromkabel Angeboten, aber ohne spezielle Serviceanweisungen

Netzteile Siehe Installieren des Netzteils

Quick Sync Angeboten, aber ohne spezielle Serviceanweisungen

TPM Siehe Upgrade des Trusted Platform Module

Prozessor-Enablement-Temperatur-Kits Siehe Installieren des Prozessors

Interne USB 3.0-Karte Siehe Internes USB-Karten-Kit

Serieller COM-Port Siehe Installieren des seriellen COM-Ports

Kabel Angeboten, aber ohne spezielle Serviceanweisungen

Lafter Siehe Installieren eines Lifters

Kuhlkorper Siehe Installieren des Prozessor- und Kuhlkérpermoduls oder Modul mit direkter
Flussigkeitskihlung

Riser Nicht als APOS-Kits verfugbar, Upgrades werden nur mit dem Service ,Basic
Deployment Upgrade of Dell Server” angeboten.

Schiene Angeboten, aber ohne spezielle Serviceanweisungen

Kabelfihrungsarm (CMA) Angeboten, aber ohne spezielle Serviceanweisungen
@ ANMERKUNG: CMA wird in der Konfiguration mit direkter Flussigkeitskihlung

(DLC) nicht unterstutzt.
Themen:

«  BOSS-N1-Modul-Kit
. Serielles COM-Port-Kit
. Internes USB-Karten-Kit
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BOSS-N1-Modul-Kit

Das BOSS-N1-Modul untersttitzt bis zu zwei M.2 NVMe-SSDs.

Befolgen Sie, bevor Sie mit der Installation oder dem Entfernen beginnen, die Sicherheitshinweise und die Anweisungen unter Vor der

Arbeit an Komponenten im Inneren des Systems.

Tabelle 124. BOSS-N1-Modul-Kit-Komponenten

Komponenten im Kit

R660 (Menge)

BOSS-N1-Controllerkartenmodul

1

BOSS-N1-Kartentrager 1 oder 2%
M.2 NVMe-SSD 1 oder 2*
M.2 NVMe-SSD-Kapazitatskennzeichnung 1 oder 21
BOSS-N1-Kartenplatzhalter 1
M3 x 0,5 x 4,5 mm Schrauben 3

BOSS-N1-Stromkabel

1

BOSS-N1-Signalkabel

BOSS-N1-Abdeckung

@lANMERKUNG: * Die Menge héngt von der Bestellung ab.

@lANMERKUNG: T Die Menge hangt vom BOSS-N1-Kartentréger ab.

So entfernen Sie den BOSS-Platzhalter:

1. Schalten Sie das System aus und entfernen Sie die Systemabdeckung.

2. Entfernen Sie die Schraube, mit welcher der BOSS-N1-Modulschacht am Gehause befestigt ist, mithilfe eines

Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1.
3. Entfernen Sie den Platzhalter aus dem BOSS-N1-Modulschacht.

Abbildung 231. Entfernen des BOSS-N1-Modulplatzhalters

So bauen Sie das BOSS-N1-Modul ein:

1. Informationen zum Installieren des BOSS-N1-Moduls finden Sie unter Installieren des BOSS-N1-Moduls.
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2. Informationen zum Installieren der M.2 NVMe-SSD und des BOSS-N1-Kartentragers finden Sie unter Installieren des BOSS-N1-
Moduls.

@ ANMERKUNG: Installieren Sie einen BOSS-N1-Kartentragerplatzhalter, wenn Sie nur einen BOSS-N1-Kartentréger verwenden.

@ ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Anschlief3en der BOSS-Kabel an die AnschlUsse auf der Hauptplatine finden Sie im
Abschnitt Kabelfiihrung, Konfiguration 20.

@ ANMERKUNG: Bei der Installation des BOSS-N1-Kartentragers muss das System nicht ausgeschaltet werden. Das Herunterfahren
des Systems ist nur erforderlich, wenn das BOSS-N1-Controllerkartenmodul installiert wird.

Serielles COM-Port-Kit

Das serielle COM-Port-Kit enthélt die in der Tabelle aufgefihrten Komponenten.

Tabelle 125. Serielles COM-Port-Kit

Komponenten Anzahl
Serielle COM-Port-Karte 1
Kabel 1

Informationen zum Installieren des seriellen COM Ports finden Sie im Abschnitt Serieller COM Port.
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Internes USB-Karten-Kit

Das interne USB-Karten-Kit enthalt eine interne USB-Karte. Informationen zur Installation von internen USB-Karten finden Sie im
Abschnitt zur internen USB-Karte.
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Jumper und Anschlusse

In diesem Thema finden Sie einige grundlegende und spezielle Informationen zu Jumpern und Switches. Auf3erdem werden die Anschlisse
auf den verschiedenen Platinen im System beschrieben. Mit den Jumpern auf der Systemplatine kdnnen das System deaktiviert und
Kennworter zurlickgesetzt werden. Um Komponenten und Kabel korrekt zu installieren, missen Sie die Anschllsse auf der Systemplatine
kennen.

Themen:

e Jumper und Anschlisse auf der Systemplatine
e Jumper-Einstellungen auf der Systemplatine
. Deaktivieren eines verlorenen Kennworts

Jumper und Anschlusse auf der Systemplatine
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Abbildung 232. Jumper und Anschliisse auf der Systemplatine

Tabelle 126. Jumper und Anschliisse auf der Systemplatine

Element Anschluss Beschreibung

1. Hinterer 1/O-Anschluss Hinterer 1/O-Anschluss
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Tabelle 126. Jumper und Anschliisse auf der Systemplatine (fortgesetzt)

Element Anschluss Beschreibung

2. IO_RISER3 (CPU2) Riser 3

3. B9, B1, B15, B7, B11, B3, B13, BS DIMM fir CPU 2-Kanale A, B, C, D

4. SL10_PCH_SA1" SATA-Anschluss

5. IO_RISER2_A (CPU1) und IO_RISER2_B (CPU2) Riser 2

6. TPM-Modul TPM-Anschluss

7. OCP OCP NIC 3.0-Anschluss

8. SL13_CPU1_PB7 PCle-Anschluss 13

9. Akku Knopfzellenbatterie

10. LOM_Connector LOM-Anschluss

. IDSDM/ Internal USB IDSDM/interner USB-Anschluss

12. SL1M_CPU1_PB7 PCle-Anschluss 11

13. IO_RISER1 (CPU1) Riser 1

4. SIG_PWR_0 Netzanschluss O — nur fur BP

15. BOSS_PWR Stromversorgung der BOSS-Karte

16. PUCK_PSU1 PSU1 PUCK-Seitenbandsignal

17. SL12_PCH_PAG PCle-Anschluss 12

18. FRONT_VIDEO VGA-Anschluss auf der Vorderseite

19. PWR1 PWR1

20. Stromversorgungseinheit Netzteilanschluss 1

21. CPU1 Prozessor 1

22. A9, A1, A15, A7, A11, A3, A13, AD DIMM fur CPU 1-Kanale A, B, C, D

23. SL8_CPU1_PA4 PCle-Anschluss 8

24, RGT_CP Anschluss des rechten Bedienfelds

25. SIG_PWR_2 Stromversorgungsanschluss 2: nur fir BP
verwenden

26. FAN_1U4 FAN 4-Anschluss

27. SL7_CPU1_PBA4 PCle-Anschluss 7

28. SL4_CPU1_PB2 PCle-Anschluss 4

29. FAN_1U3 FAN 3-Anschluss

30. SL3_CPU1_PA2 PCle-Anschluss 3

3. SIG_PWR_1 Netzanschluss 1 — nur fir BP

32. SL6_CPU2_PA3 PCle-Anschluss 6

33. SL5_CPU2_PB3 PCle-Anschluss 5

34. FAN_1U2 FAN 2-Anschluss

35. SL2_CPU2_PB1 PCle-Anschluss 2

36. FAN_1U1 FAN 1-Anschluss

37. SL1_CPU1_PA1 PCle-Anschluss 1

38. PWRD_EN und NVRAM_CLR Jumper
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Tabelle 126. Jumper und Anschliisse auf der Systemplatine (fortgesetzt)

Element Anschluss Beschreibung

39. LFT_CP Linker Bedienfeldanschluss

40. A8, A16, A2, A10, AB, A14, A4, A12 DIMMs fur CPU 1-Kanéle H, G, F, E
1. CPU 2 Prozessor 2

42, B8, B16, B2, B10, B6, B14, B4, B12 DIMMs fur CPU 2-Kandle H, G, F, E
43. Stromversorgungseinheit Netzteilanschluss 2

44, PWR2 PWR2

45. PUCK_PSU2 PSU 2 PUCK-Seitenbandsignal

46. IO_RISER4 (CPU2) Riser 4

47. BAT_SIG Batteriesignal

48. SL9_CPU2_PA5" SATA-Anschluss

@ ANMERKUNG: Die Plattform unterstitzt die Maximum (MAX)- und Mainstream (MS)-Hauptplatinen.
e 'SL9_CPU2_PA5- und SL10_PCH_SAT-Anschliisse sind nur auf der MAX-Hauptplatine verfigbar.
e MS-Hauptplatine unterstutzt CPU TDP < 2560 W
e MAX-Hauptplatine unterstutzt CPU TDP = > 250 W

Jumper-Einstellungen auf der Systemplatine

Informationen Uber das Zurticksetzen des Kennwort-Jumpers, der zum Deaktivieren eines Kennworts verwendet wird, finden Sie im
Abschnitt Deaktivieren eines vergessenen Kennworts.

Tabelle 127. Jumper-Einstellungen auf der Systemplatine

Jumper Stellung Beschreibung
PWRD_EN Die BIOS-Kennwortfunktion ist aktiviert.
2 4 6 (default)
Die BIOS-Kennwortfunktion ist deaktiviert. Das BIOS-Kennwort ist
248 nun deaktiviert und Sie kdnnen kein neues Kennwort festlegen.
NVRAM_CLR Die BIOS-Konfigurationseinstellungen bleiben beim Systemstart
1 3 5 (default) erhalten.
Die BIOS-Konfigurationseinstellungen werden beim Systemstart
13858

geldscht.

VORSICHT: Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die BIOS-Einstellungen dndern. Die BIOS-Schnittstelle ist fiir
fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Alle Anderungen an den Einstellungen kdnnen dazu fiihren, dass Ihr System
nicht ordnungsgemaf startet und sogar zu Datenverlust fiihren.

Deaktivieren eines verlorenen Kennworts

Zu den Softwaresicherheitsfunktionen des Systems gehdren ein Systemkennwort und ein Setup-Kennwort . Der Kennwort-Jumper
aktiviert bzw. deaktiviert Kennwortfunktionen und léscht alle zurzeit benutzten Kennwdrter.

Voraussetzungen

VORSICHT: Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.
MaB3nahmen zur Fehlerbehebung oder einfache Reparaturen sollten Sie nur dann selbst durchfiihren, wenn dies laut
Produktdokumentation genehmigt ist, oder wenn Sie vom Team des Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert

262 Jumper und Anschliisse



werden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsarbeiten werden durch die Garantie nicht abgedeckt. Lesen
und befolgen Sie die mit dem Produkt gelieferten Sicherheitshinweise.

Schritte
1. Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegeréte aus. Trennen Sie das System und die Peripheriegerate von der
Netzstromversorgung.

2. Entfernen Sie die Systemabdeckung.

3. Setzen Sie den Jumper auf der Systemplatine von den Kontaktstiften 2 und 4 auf die Kontaktstifte 4 und 6.

4. Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.
ANMERKUNG: Die vorhandenen Kennwdorter werden erst deaktiviert (geldscht), wenn das System mit dem Jumper auf den
Stiften 4 und 6 gestartet wird. Um ein neues System- und/oder Setup-Kennwort zu vergeben, muss der Jumper zurtick auf die
Stifte 2 und 4 gesetzt werden.

ANMERKUNG: Wenn Sie ein neues System- bzw. Setup-Kennwort festlegen, wahrend der Jumper die Kontaktstiften 4 und 6
belegt, deaktiviert das System beim nachsten Start die neuen Kennworter.

B. Schlief3en Sie die Peripheriegeréte wieder an und schlief3en Sie das System an die Steckdose an und schalten Sie das System
anschlief3end ein.

Schalten Sie das System aus.

Entfernen Sie die Systemabdeckung.

Setzen Sie den Jumper auf dem Systemplatinenjumper von den Kontaktstiften 4 und 6 auf die Kontaktstifte 2 und 4.
Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.

© © N

10. Schlief3en Sie die Peripheriegeréte wieder an und schlief3en Sie das System an die Steckdose an und schalten Sie das System
anschlief3end ein.

1. Legen Sie ein neues System- und/oder Administratorkennwort fest.
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Systemdiagnose und Anzeigecodes

Die Diagnoseanzeigen auf der Vorderseite geben beim Systemstart den Status des Systems wieder.

Themen:

e Status-LED-Anzeigen

. System health and system ID indicator codes
¢ iDRAC Quick Sync 2-Anzeigecodes

* IDRAC Direct-LED-Anzeigecodes

e LCD panel

¢  NIC-Anzeigecodes

*  Netzteil-Anzeigecodes

¢ Laufwerksanzeigecodes

e LED-Codes der EDSFF E3.S-Laufwerke

Status-LED-Anzeigen

@lANMERKUNG: Die Anzeigen leuchten stetig gelb, wenn ein Fehler auftritt.

Abbildung 233. Status-LED-Anzeigen

Tabelle 128. LED-Statusanzeigen und Beschreibungen

Symbol Beschreibung Zustand Fehlerbehebung

e Sehen Sie im Systemereignisprotokoll nach, auf
welche Festplatte sich der Fehler bezieht.
e Fihren Sie den entsprechenden Onlinediagnosetest

Festplattenanzeig Die Anzeige blinkt gelb, wenn aus. Starten Sie das System neu und fUhren Sie die
E o ein Fehler am Festplattenlaufwerk integrierte Diagnosefunktion (ePSA) aus.
vorliegt. e Falls die Festplatten in einem RAID-Array konfiguriert
sind, starten Sie das System neu und rufen Sie das
Dienstprogramm zur Konfiguration des Hostadapters
auf.
| Die Anzeige blinkt gelb, wenn | Stellen Sie sicher, dass keine der folgenden Bedingungen
@ Te'emperaturanze|g im System ein thermischer Fehler | zutrifft:

auftritt (z. B. Umgebungstemperatur | @  Ein LUfter wurde entfernt oder ist fehlerhaft.

264 Systemdiagnose und Anzeigecodes



Tabelle 128. LED-Statusanzeigen und Beschreibungen (fortgesetzt)

Symbol Beschreibung Zustand Fehlerbehebung
e Die Systemabdeckung, das Kuhlgehduse oder das
rlckseitige Abdeckblech wurde entfernt.
auBBerhalb des zuldssigen Bereichs|e Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.
oder Ausfall eines Lufters). e Der externe Luftstrom ist gestort.
Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den
Abschnitt Wie Sie Hilfe bekommen.
Weitere Informationen zu dem jeweiligen Problem
finden Sie im Systemereignisprotokoll oder in den
Die Anzeige blinkt gelb, wenn |Systemmeldungen. Falls ein Problem mit dem Netzteil
im System ein elektrischer Fehler | vorliegt, Uberprifen Sie die LED am Netzteil. Setzen Sie
Stromanzeige aufgetreten ist (z. B. ) gine das Netzteil wieder ein.
Spannung auf3erhalb des zulassigen ) ) : ) )
Bereichs, ausgefallene Netzteile oder Wenn dqs Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere
Spannungsregler). Informa'tloneh |m ,
Abschnitt Wie Sie Hilfe bekommen.
Informieren Sie sich im Systemereignisprotokoll oder in
den Systemmeldungen Uber die Position des betroffenen
Speichermoduls. Neueinsetzen der Speichermodule
Speicheranzeige Die Anzeige blinkt gelb, wenn ein Wenn das Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere
Speicherfehler aufgetreten ist. X ; ’
Informationen im
Abschnitt Wie Sie Hilfe bekommen.
Starten Sie das System neu. Aktualisieren Sie ggf.
erforderliche Treiber fur die PCle-Karte. Setzen Sie die
Karte wieder ein.
Wenn das Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere
Informationen im
Die Anzeige blinkt gelb, wenn | Abschnitt Wie Sie Hilfe bekommen.
PCle-Anzeige ein Fehler bei einer PCle-Karte

aufgetreten ist.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu
unterstltzten PCle-Karten finden Sie unter
@ den Anweisungen flr die Installation von
Erweiterungskarten in Erweiterungskarten und
Erweiterungskarten-Riser.

System health and system ID indicator codes

The system health and system ID indicator is located on the left control panel of the system.
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Abbildung 234. System health and system ID indicator

Tabelle 129. System health and system ID indicator codes

System health and system ID Condition
indicator code

Solid blue Indicates that the system is powered on, is healthy, and system ID mode is not active. Press the
system health and system ID button to switch to system ID mode.

Blinking blue Indicates that the system ID mode is active. Press the system health and system ID button to switch
to system health mode.

Solid amber Indicates that the system is in fail-safe mode. If the problem persists, see the Getting help section.

Blinking amber Indicates that the system is experiencing a fault. Check the System Event Log for specific error

messages. EEMI-Benutzerhandbuch

IDRAC Quick Sync 2-Anzeigecodes

Das iDRAC Quick Sync 2-Modul (optional) befindet sich im linken Bedienfeldvorderen Bedienfeld des Systems.
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Tabelle 130. iDRAC Quick Sync 2-Anzeigen und Beschreibungen

iDRAC Quick Sync 2- Zustand
Anzeigecode

Fehlerbehebung

Aus (Standardeinstellung) Zeigt an, dass die iDRAC Quick Sync 2-
Funktion ausgeschaltet ist. Driicken Sie
auf die IDRAC Quick Sync 2-Taste,
um die iDRAC Quick Sync 2-Funktion
einzuschalten.

Stetig weif3 leuchtend Zeigt an, dass iDRAC Quick Sync 2
zur Ubertragung bereit ist. Driicken Sie
auf die IDRAC Quick Sync 2-Taste zum

Ausschalten.
Schnell weif3 blinkend Weist auf Datentibertragungsaktivitat hin.
Langsam weif3 blinkend Zeigt an, dass eine Firmware-Aktualisierung

durchgefuhrt wird.

Blinkt finfmal weif3 in schneller Zeigt an, dass die iDRAC Quick Sync 2-
Abfolge und erlischt dann Funktion deaktiviert ist.

Stetig gelb leuchtend Zeigt an, dass sich das System im
ausfallsicheren Modus befindet.

Gelb blinkend Zeigt an, dass die iDRAC Quick Sync 2-
Hardware nicht ordnungsgeméf3 reagiert.

Wenn die LED nicht aufleuchtet, bringen Sie das
Flachbandkabel des linken Bedienfelds erneut an
und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt Wie Sie
Hilfe bekommen.

Wenn sich die LED nicht ausschalten lasst, starten
Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin
besteht, lesen Sie den Abschnitt Wie Sie Hilfe
bekommen.

Wenn die Anzeige kontinuierlich blinkt, finden Sie
weitere Informationen im Abschnitt Getting help (Wie
Sie Hilfe bekommen).

Wenn die Anzeige kontinuierlich blinkt, finden Sie
weitere Informationen im Abschnitt Getting help (Wie
Sie Hilfe bekommen).

Prufen Sie, ob die iDRAC Quick Sync 2-Funktion

so konfiguriert ist, dass sie durch iDRAC deaktiviert
wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie
den Abschnitt Wie Sie Hilfe bekommen.PowerEdge-
Handbucher oder das Benutzerhandbuch fir

Dell OpenManage Server Administrator unter
OpenManage-Handbucher.

Starten Sie das System neu. Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt Wie Sie
Hilfe bekommen.

Starten Sie das System neu. Wenn das Problem
weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt Wie Sie
Hilfe bekommen.

IDRAC Direct-LED-Anzeigecodes

Die iDRAC Direct-LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass der Port angeschlossen ist und als Teil des iIDRAC-Subsystems verwendet

wird.

Sie kdnnen iDRAC Direct konfigurieren, indem Sie ein USB-auf-Mikro-USB (Typ AB)-Kabel verwenden, das Sie mit lhrem Laptop oder
Tablet verbinden kénnen. Die Kabelldnge darf 0,91 m (3 Fuf3) nicht Uberschreiten. Die Leistung kann von der Qualitat des Kabels abhéngen.
In der folgenden Tabelle wird die iDRAC Direct-Aktivitat bei aktivem iDRAC Direct-Port beschrieben:

Tabelle 131. iDRAC Direct-LED-Anzeigecodes

iDRAC Direct-LED- Zustand
Anzeigecode

grdn

Sekunden und leuchtet
zwei Sekunden nicht)

Zwei Sekunden lang stetig ~ Weist darauf hin, dass der Laptop oder das Tablet angeschlossen ist.

Blinkt grin (leuchtet zwei  Weist darauf hin, dass der angeschlossene Laptop oder das angeschlossene Tablet erkannt wird.

LED-Anzeige aus Weist darauf hin, dass der Laptop oder das Tablet nicht angeschlossen ist.
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LCD panel

The LCD panel provides system information, status, and error messages to indicate if the system is functioning correctly or requires
attention. The LCD panel is used to configure or view the iDRAC IP address of the system. For more information about the event and
error messages generated by the system firmware and agents that monitor system components , go to EEMI-Handbuch

The LCD panel is available only on the optional front bezel. The optional front bezel is hot pluggable.
The status and conditions of the LCD panel are outlined here:
The LCD backlight is white during normal operating conditions.

If there is an issue, the LCD backlight turns amber and displays an error code followed by descriptive text.

@ ANMERKUNG: If the system is connected to a power source and an error is detected, the LCD turns amber regardless of
whether the system is powered on or off.

e \When the system powers off and there are no errors, the LCD enters the standby mode after five minutes of inactivity. Press any
button on the LCD to power it on.

e |f the LCD panel stops responding, remove the bezel and reinstall it.

If the problem persists, see Getting help.
e The LCD backlight remains off if LCD messaging is powered off using the iDRAC utility, the LCD panel, or other tools.

S>> 1P:23.75.24

Abbildung 235. LCD panel features

Tabelle 132. LCD panel features

Item | Button or Description
display
1 Left Moves the cursor back in one-step increments.
2 Select Selects the menu item highlighted by the cursor.
3 Right Moves the cursor forward in one-step increments.

During message scrolling:

e Press and hold the right button to increase scrolling speed.

e Release the button to stop.

@ ANMERKUNG: The display stops scrolling when the button is released. After 45 seconds of inactivity,
the display starts scrolling.

4 LCD display Displays the system information, status, and error messages or iDRAC IP address.

Anzeigen des Startbildschirms

Im Startbildschirm werden die vom Nutzer konfigurierbaren Informationen tber das System angezeigt. Dieser Bildschirm wird beim
normalen Systembetrieb angezeigt, wenn keine Status- oder Fehlermeldungen vorhanden sind. Wenn das System ausgeschaltet wird und
keine Fehler vorliegen, wechselt das LCD nach funf Minuten ohne Benutzereingabe in den Stand-by-Modus. Driicken Sie eine beliebige
Taste am LCD, um es einzuschalten.

Schritte

1. Um den Startbildschirm anzuzeigen, driicken Sie eine der drei Steuertasten (Auswahl, Links oder Rechts).
2. Um den Startbildschirm von einem anderen MenU aus aufzurufen, fihren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Halten Sie die Schaltflache ,Navigation“ gedrickt, bis der t angezeigt wird.
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b. Navigieren Sie mit dem t zum Startsymbol 4 .

c. Wahlen Sie das Startsymbol aus.
d. Drucken Sie im Startbildschirm die Auswahltaste, um das Hauptment aufzurufen.

Setup menu

®| ANMERKUNG: When you select an option in the Setup menu, you must confirm the option before proceeding to the next action.

Tabelle 133. Setup menu

Option Description

iDRAC Select DHCP or Static IP to configure the network mode. If Static IP is selected, the available fields are IP,
Subnet (Sub), and Gateway (Gtw). Select Setup DNS to enable DNS and to view domain addresses. Two
separate DNS entries are available.

Set error Select SEL to view LCD error messages in a format that matches the IPMI description in the SEL. This enables
you to match an LCD message with an SEL entry. Select Simple to view LCD error messages in a simplified
user-friendly description. For information about the event and error messages generated by the system firmware
and agents that monitor system components go to EEMI-Handbuch

Set home Select the default information to be displayed on the Home screen. See View Home menu section for the options
and option items that can be set as the default on the Home screen.

Ansichtsmeni

@ ANMERKUNG: Wenn Sie eine Option im MenU Ansicht auswahlen, mUssen Sie die Option bestatigen, bevor Sie den nichsten

Vorgang durchfthren.

Tabelle 134. Ansichtsmenii

Option Beschreibung

iDRAC-IP Zeigt die IPv4- oder IPv6-Adressen fir iDRACY an. Zu den Adressen zéhlen DNS (Primér und
Sekundaér), Gateway, IP und Subnetz (kein Subnetz bei IPv6).

MAC Anzeige der MAC-Adressen fur iDRAC-, iSCSI-, oder Netzwerkgeréate.

Name Zeigt den Namen fir Host, Model (Modell) oder User String (Benutzerzeichenfolge) fur das
System an.

Nummer Zeigt das Asset tag (Systemkennnummer) oder das Service tag (Service-Tag-Nummer) des
Systems an.

Stromversorgung Zeigt die Leistungsabgabe des Systems in BTU/h oder Watt an. Das Anzeigeformat Iasst sich im
Untermeni Set home des Setup-MenUs konfigurieren.

Temperatur Zeigt die Temperatur des Systems in Grad Celsius oder Fahrenheit an. Das Anzeigeformat lasst
sich im Untermenl Set home des Setup-Menis konfigurieren.

NIC-Anzeigecodes

Jeder NIC verfligt an der Ruckseite des Systems tber Anzeigen, die Auskunft Uber den Aktivitats- und Verbindungsstatus geben.
Die LED-Aktivitatsanzeige zeigt an, ob Daten durch den NIC flief3en, und die LED-Verbindungsanzeige zeigt die Geschwindigkeit des

verbundenen Netzwerks.
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Abbildung 236. NIC-Anzeigecodes

1. LED-Verbindungsanzeige
2. LED-Aktivitatsanzeige

Tabelle 135. NIC-Anzeigecodes

NIC-Anzeigecodes

Zustand

Verbindungsanzeige und Aktivitdtsanzeige leuchten nicht.

Die Verbindungsanzeige leuchtet griin und die
Aktivitatsanzeige blinkt grin.

Die Verbindungsanzeige leuchtet gelb und die
Aktivitatsanzeige blinkt grin.

Die Verbindungsanzeige leuchtet griin und die
Aktivitdtsanzeige leuchtet nicht.

Die Verbindungsanzeige leuchtet gelb und die
Aktivitdtsanzeige leuchtet nicht.

Die Verbindungsanzeige blinkt griin und es herrscht keine
Aktivitat.

Zeigt an, dass die NIC nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.

Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit maximaler Port-
Geschwindigkeit verbunden ist und Daten gesendet oder empfangen
werden.

Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit einer
Geschwindigkeit unter der maximalen Port-Geschwindigkeit verbunden ist
und Daten gesendet oder empfangen werden.

Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit maximaler Port-
Geschwindigkeit verbunden ist und Daten nicht gesendet oder empfangen
werden.

Zeigt an, dass die NIC mit einem gultigen Netzwerk mit einer
Geschwindigkeit unter der maximalen Port-Geschwindigkeit verbunden ist
und Daten nicht gesendet oder empfangen werden.

Zeigt an, dass die NIC-Erkennung Uber das NIC-
Konfigurationsdienstprogramm aktiviert ist.

Netzteil-Anzeigecodes

Gleichstrom- und Wechselstromnetzteile sind mit einem beleuchteten durchsichtigen Griff ausgestattet, der als Anzeige dient. Diese
Anzeige gibt an, ob Netzstrom anliegt oder ob eine Stérung vorliegt.

Abbildung 237. Statusanzeige des Wechselstromnetzteils

1. Griff des Wechselstromnetzteils
2. Sockel
3. Entriegelungsriegel
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Tabelle 136. Codes fiir die Statusanzeige des Wechselstrom- und Gleichstromnetzteils

Betriebsanzeigecodes

Zustand

Gran Zeigt an, dass eine zuldssige Energiequelle mit dem Netzteil
verbunden und das Netzteil in Betrieb ist.
Gelb blinkend Zeigt ein Problem mit dem Netzteil an.

Nicht eingeschaltet

Zeigt an, dass das System nicht mit dem Netzteil verbunden ist.

GrUn blinkend

Zeigt an, dass die Firmware des Netzteils aktualisiert wird.
VORSICHT: Trennen Sie wahrend der Aktualisierung der
Firmware nicht das Netzkabel bzw. das Netzteil von der
Stromversorgung. Wenn die Firmware-Aktualisierung
unterbrochen wird, funktionieren die Netzteile nicht
mehr.

Blinkt grdin und erlischt dann

Wenn Sie ein Netzteil bei laufendem Betrieb hinzufiigen, blinkt

es funf Mal grin bei einer Frequenz von 4 Hz und erlischt.

Dies zeigt eine Netzteil-Fehlpaarung aufgrund von Effizienz,
Funktionsumfang, Funktionsstatus oder unterstitzter Spannung
an.

VORSICHT: Wenn zwei Netzteile installiert sind,
miissen beide Netzteile liber dieselbe Art von Etikett
verfiigen, z. B. Uiber ein EPP-Etikett (Extended Power
Performance). Der gleichzeitige Einsatz von Netzteilen
aus friiheren Generationen von Dell PowerEdge-Servern
wird nicht unterstiitzt, sogar dann, wenn die Netzteile
liber die gleiche Nennleistung verfiigen. Dies fiihrt zu
einer Netzteil-Fehlpaarung oder dazu, dass das System
sich nicht einschalten lasst.

VORSICHT: Wenn zwei Netzteile eingesetzt werden,
miissen es Netzteile gleichen Typs sein, die die gleiche
maximale Ausgangsleistung besitzen.

VORSICHT: Um eine Netzteil-Fehlpaarung zu beheben,
ersetzten Sie das Netzteil mit der blinkenden Anzeige.
Wenn Sie das Netzteil austauschen, um ein identisches
Paar zu erhalten, kann dies zu einem Fehlerzustand und
einer unerwarteten Systemabschaltung fithren. Um von
einer High-Output- zu einer Low-Output-Konfiguration
oder umgekehrt zu wechseln, miissen Sie das System
ausschalten.

VORSICHT: Wechselstromnetzteile unterstiitzen sowohl
240 V als auch 120 V Eingangsspannung, mit

Ausnahme der Titan-Netzteile, die nur 240 V
unterstiitzen. Wenn zwei identische Netzteile
unterschiedliche Eingangsspannungen aufnehmen,
kénnen sie unterschiedliche Wattleistungen ausgeben,
was eine Nichtiibereinstimmung verursacht.

Laufwerksanzeigecodes

Die LEDs auf dem Laufwerktrager zeigen den Status der einzelnen Laufwerke an. Jeder Laufwerktréger verflgt Uber zwei LEDs: eine
Aktivitats-LED (griin) und eine Status-LED (zweifarbig griin/gelb). Die Aktivitats-LED blinkt immer dann auf, wenn auf das Laufwerk

zugegriffen wird.
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Abbildung 238. Festplattenanzeigen

1. LED-Laufwerksaktivitdtsanzeige
2. LED-Laufwerksstatusanzeige
3. Kennzeichnung der Laufwerkskapazitat

®

nicht.

nicht alle Laufwerkstatusanzeigen verwendet.

Tabelle 137. Laufwerksanzeigecodes

ANMERKUNG: Wenn sich das Laufwerk im AHCI-Modus (Advanced Host Controller Interface) befindet, leuchtet die Status-LED

ANMERKUNG: Das Verhalten der Laufwerkstatusanzeige wird durch Storage Spaces Direct verwaltet. Es werden moglicherweise

Laufwerkstatusanzeigecode

Zustand

Blinkt zweimal pro Sekunde griin

Zeigt an, dass das Laufwerk identifiziert oder flr das Entfernen
vorbereitet wird.

Nicht eingeschaltet

Zeigt an, dass das Laufwerk zum Entfernen bereit ist.

(D| ANMERKUNG: Die Laufwerksstatusanzeige bleibt aus, bis alle
Laufwerke nach dem Einschalten des System initialisiert sind.
Wéhrend dieser Zeit kdnnen keine Laufwerke entfernt werden.

Blinkt grdn, gelb und erlischt dann

Zeigt an, dass ein unerwarteter Laufwerksausfall vorliegt.

Blinkt gelb, viermal pro Sekunde

Zeigt an, dass das Laufwerk ausgefallen ist.

Blinkt grdn, langsam

Zeigt an, dass das Laufwerk neu erstellt wird.

Stetig grin

Zeigt an, dass das Laufwerk online ist.

Blinkt drei Sekunden lang grun, drei Sekunden lang gelb und
erlischt nach sechs Sekunden

Zeigt an, dass die Neuerstellung angehalten wurde.

LED-Codes der EDSFF ES3.

S-Laufwerke

Die LEDs auf dem Laufwerkstrager zeigen den Status der einzelnen Laufwerke an. Das EDSFF E3.S-Laufwerk hat zwei LEDs: eine
Aktivitats-LED (griin) und eine LED fur Identifizierung/Fehler (blau/gelb). Die Aktivitats-LED blinkt immer dann auf, wenn auf das

Laufwerk zugegriffen wird.

SSD

Abbildung 239. EDSFF E3.S-Laufwerksanzeigen
1. LED-Anzeige fUr Laufwerksaktivitat
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2. LED-Anzeige fur Laufwerksstatus
3. Laufwerk-Kapazitatsbezeichnung

L ED-Codes der EDSFF EA.S-Laufwerke

E3.S-Festplatten verfiigen Uber eine grine LED und eine LED, die blau und gelb leuchtet.
e Die griine LED zeigt den Energiezustand des Laufwerks und seine Aktivitat an.
e Die blau-gelbe LED zeigt Laufwerkfehler an und signalisiert, dass die |dentifizierung l&uft.

Verhalten der EDSFF-Anzeigen

Tabelle 138. Verhalten der EDSFF-Anzeigen

Name des Musters

Beschreibung

Blaues Element

Gelbes Element

es lauft keine Identifizierung.

Identifizierung Das Gerat wird identifiziert. EIN (1 Sekunde EIN, 1 Sekunde | AUS
AUS)
Fehler Beim Geréat ist ein Fehler AUS EIN (2 Sekunden EIN, 1 Sekunde
aufgetreten. AUS)
- Das Gerét arbeitet fehlerfrei und | AUS AUS

®| ANMERKUNG: Der Identifizierungsstatus hat Prioritat vor einem Fehlerstatus.

Grine LED

Die gruine LED wird vom Ger&t mit Strom versorgt und gesteuert. Die beiden Funktionen dieser LED sind wie folgt definiert:

e Energie: In dieser Funktion zeigt sie an, dass das Geradt mit Strom versorgt wird und dass es keine Probleme mit der Stromregelung
gibt. Sobald die griine LED eingeschaltet ist, bleibt sie entweder eingeschaltet oder blinkt mit der Aktivitdtsfrequenz, es sei denn, das
Gerat stellt fest, dass sich die Energieversorgung nicht mehr innerhalb des Betriebsbereichs befindet.

e Aktivitat: In dieser Funktion zeigt sie an, dass das Gerét verwendet wird.

Tabelle 139. LED- und Geratestatus nach Funktion der griinen LED

Funktion/Geratestatus

LED-Zustand

Energie EIN: Gerat ist eingeschaltet. Keine Aktivitat.

EIN

vorhanden.

Aktivitat: Gerat ist eingeschaltet. Hostinitiierte I/O-Aktivitat

Blinkt mit einer Nennfrequenz von 4 Hz.

Energie AUS: Gerat ist ausgeschaltet.

AUS
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Verwenden der Systemdiagnose

Fuhren Sie bei einer Stérung im System die Systemdiagnose durch, bevor Sie Dell zwecks technischer Unterstitzung kontaktieren. Der
Zweck der Systemdiagnose ist es, die Hardware des Systems ohne zusétzliche Ausriistung und ohne das Risiko von Datenverlust zu
testen. Wenn Sie ein Problem nicht selbst beheben kénnen, kdnnen Service- und Supportmitarbeiter die Diagnoseergebnisse zur Lésung
des Problems verwenden.

Themen:

e  Integrierte Dell Systemdiagnose

Integrierte Dell Systemdiagnose

@ ANMERKUNG: Die integrierte Dell-Systemdiagnose wird auch als ePSA-Diagnose (Enhanced Pre-boot System Assessment)
bezeichnet.

Die integrierte Systemdiagnose bietet eine Reihe von Optionen flr bestimmte Gerategruppen oder Gerate mit folgenden Funktionen:
Tests automatisch oder in interaktivem Modus durchfihren

Tests wiederholen

Testergebnisse anzeigen oder speichern

Grundliche Tests durchflhren, um weitere Testoptionen fUr Zusatzinformationen Uber die fehlerhaften Gerate zu erhalten
Statusmeldungen anzeigen, die angeben, ob Tests erfolgreich abgeschlossen wurden

Fehlermeldungen tber Probleme wahrend des Testvorgangs anzeigen

Ausflihren der integrierten Systemdiagnose vom Start-Manager
Fuhren Sie die integrierte Systemdiagnose (ePSA) durch, wenn lhr System nicht startet.

Schritte

1. Wenn das System startet, driicken Sie die Taste F11.
2. Wahlen Sie mithilfe der vertikalen Pfeiltasten Systemprogramme > Diagnose starten aus.

3. Drucken Sie alternativ, wenn das System gestartet wird, F10 und wéhlen Sie Hardwarediagnose > Hardwarediagnose ausfiihren
aus.
Das Fenster ePSA Pre-boot System Assessment (ePSA-SystemUberprifung vor dem Start) wird angezeigt und listet alle Geréte
auf, die im System erkannt wurden. Die Diagnose beginnt mit der Ausfihrung der Tests an allen erkannten Geréaten.

Ausfiihren der integrierten Systemdiagnose uUber den Dell Lifecycle
Controller

Schritte

1. Wenn das System startet, drlicken Sie die Taste F10.

2. Klicken Sie auf Hardware Diagnostics (Hardwarediagnose)— Run Hardware Diagnostics (Hardwarediagnose ausfiihren).
Das Fenster ePSA Pre-boot System Assessment (ePSA-SystemUberpriifung vor dem Start) wird angezeigt und listet alle Geréte
auf, die im System erkannt wurden. Die Diagnose beginnt mit der Ausfihrung der Tests an allen erkannten Geréaten.
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Bedienelemente der Systemdiagnose

Tabelle 140. Bedienelemente der Systemdiagnose

Menii

Beschreibung

Konfiguration

Zeigt die Konfigurations- und Statusinformationen fur alle
erkannten Gerate an.

Results (Ergebnisse)

Zeigt die Ergebnisse aller durchgefuhrten Tests an.

Systemzustand

Liefert eine aktuelle Ubersicht tiber die Systemleistung.

Ereignisprotokoll

Zeigt ein Protokoll der Ergebnisse aller Tests, die auf dem

System durchgefihrt wurden, und die dazugehorigen Zeitstempel
an. Diese Anzeige erfolgt nur dann, wenn mindestens eine
Ereignisbeschreibung aufgezeichnet wurde.
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Wie Sie Hilfe bekommen

Themen:

. Informationen zum Recycling oder End-of-Life-Service

. Kontaktaufnahme mit Dell Technologies

e Zugriff auf Systeminformationen Uber den QR-Code

e Automatisierter Support mit Secure Connect Gateway (SCG)

Informationen zum Recycling oder End-of-Life-Service

In bestimmten Landern werden Ricknahme- und Recyclingservices fir dieses Produkt angeboten. Wenn Sie Systemkomponenten
entsorgen mochten, rufen Sie Tipps zum Recycling auf und wahlen Sie das entsprechende Land aus.

Kontaktaufnahme mit Dell Technologies

Dell stellt online-basierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Wenn Sie nicht Uber eine aktive Internetverbindung
verflgen, kdnnen Sie Dell Kontaktinformationen auch auf lhrer Auftragsbestatigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell
Produktkatalog finden. Die Verfugbarkeit der Services ist abhéngig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Inrem Gebiet
maglicherweise nicht verflgbar. So erreichen Sie den Vertrieb, den technischen Support und den Customer Service von Dell:

Schritte

1. Rufen Sie die Seite Dell Support auf.
2. Wahlen Sie lhr Land im Dropdown-MenU in der unteren rechten Ecke auf der Seite aus.
3. Fur individuellen Support:
a. Geben Sie die Service-Tag-Nummer des Systems in das Feld Enter a Service Tag, Serial Number, Service Request, Model,
or Keyword ein.
b. Klicken Sie auf Suchen.
Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.
4. FuUr allgemeinen Support:
a. Wahlen Sie lhre Produktkategorie aus.
b. Wahlen Sie Ihr Produktsegment aus.
c. Wahlen Sie Ihr Produkt aus.
Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.
5. So erhalten Sie die Kontaktdaten flr den weltweiten technischen Support von Dell:
a. Klicken Sie auf Kontaktaufnahme mit dem technischen Support.

b. Die Seite Technischen Support kontaktieren wird angezeigt. Sie enthalt Angaben dazu, wie Sie das Team des weltweiten
technischen Supports von Dell anrufen oder per Chat oder E-Mail kontaktieren kénnen.

Zugriff auf Systeminformationen uber den QR-Code

Sie kdnnen den QR-Code auf dem Express-Service-Tag auf der Vorderseite des R660-Systems verwenden, um auf Informationen
zum PowerEdge R660-System zuzugreifen. Auf der Riickseite der Systemabdeckung ist ein weiterer QR-Code fur den Zugriff auf
Produktinformationen vorhanden.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der QR-Code-Scanner auf lhrem Smartphone oder Tablet installiert ist.
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Der QR-Code bietet Zugriff auf die folgenden Informationen zu lhrem System:

Anleitungsvideos
Referenzmaterialien, darunter Installations- und Service-Handbuch, LCD-Diagnose und mechanische Ubersicht
Die Service-Tag-Nummer flr einen schnellen Zugriff auf die Hardwarekonfiguration und Garantieinformationen

[ ]
[ ]
[ ]
e FEine direkte Verbindung zum Dell firr die Kontaktaufnahme mit dem technischen Support und den Vertriebsteams

Schritte

1. Rufen Sie PowerEdge-Handbucher auf und navigieren Sie zu Ihrem spezifischen Produkt oder
2. Verwenden Sie lhr Smartphone bzw. Tablet, um den modellspezifischen QR-Code auf Ihrem System zu scannen.

QR-Code fiir PowerEdgeR660-Systemressourcen

Dell.com/support  PERG660

Scan for quick access to
self-service videos and
documentation for this device.

Abbildung 240. QR-Code fiir das PowerEdge R660-System

Automatisierter Support mit Secure Connect Gateway
(SCQ)

Dell Secure Connect Gateway (SCG) ist ein optionales Angebot der Dell Services, das den technischen Support fur Ihre Dell Server-,
Speicher- und Netzwerkgeréte automatisiert. Wenn Sie eine Secure Connect Gateway (SCG)-Anwendung in lhrer IT-Umgebung
installieren und einrichten, profitieren Sie von den folgenden Vorteilen:

e Automatisierte Problemerkennung — Secure Connect Gateway (SCG) Uberwacht Ihre Dell Gerdte und erkennt automatisch Probleme
mit der Hardware, sowohl proaktiv als auch vorausschauend.

e Automatisierte Fallerstellung — Wenn ein Problem festgestellt wird, 6ffnet Secure Connect Gateway (SCG) automatisch einen
Supportfall beim technischen Support von Dell .

e Automatisierte Erfassung von Diagnosedaten — Secure Connect Gateway (SCG) erfasst automatisch Daten zum Systemstatus von
lhren Geraten und tUbermittelt diese sicher an Dell . Diese Informationen werden vom technischen Support von Dell zur Behebung des
Problems verwendet.

e Proaktiver Kontakt — Ein Mitarbeiter des technischen Supports von Dell kontaktiert Sie bezUlglich des Supportfalls und ist Innen bei der
Behebung des Problems behilflich.
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Die Vorteile kdnnen je nach fir das Gerat erworbener Dell -Serviceberechtigung variieren. Weitere Informationen zu Secure Connect
Gateway (SCG) finden Sie unter secureconnectgateway.

278 Wie Sie Hilfe bekommen


https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/secure-connect-gateway/overview

Dokumentationsangebot

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Dokumentationsangebot fur Ihr System.

So zeigen Sie das Dokument an, dass in der Tabelle der Dokumentationsressourcen aufgefuhrt ist:
e Gehen Sie auf der Dell Support-Website folgendermaf3en vor:

1. Klicken Sie auf den Dokumentations-Link in der Spalte Standort der Tabelle.

2. Kilicken Sie auf das benotigte Produkt oder die Produktversion.

@lANMERKUNG: Die Modellnummer finden Sie auf der Vorderseite des Systems.

3. Kilicken Sie auf der Produkt-Support-Seite auf Dokumentation.
e \erwendung von Suchmaschinen:
o Geben Sie den Namen und die Version des Dokuments in das K&stchen ,,Suchen” ein.

Tabelle 141. Zusatzliche Dokumentationsressourcen fiir |hr System

Task Dokument Speicherort

Einrichten Ihres Systems Weitere Informationen Uber das Einsetzen des PowerEdge-Handbtcher
Systems in ein Rack und das Befestigen finden

Sie in dem Schieneninstallationshandbuch, das im
Lieferumfang lhrer Schienenlésung enthalten ist.

Informationen zum Einrichten des Systems
finden Sie im Handbuch zum Einstieg, das im
Lieferumfang lhres Systems enthalten ist.

Konfigurieren des Systems Weitere Informationen zu den iDRAC-Funktionen PowerEdge-Handbtcher
sowie zum Konfigurieren von und Protokollieren
in iDRAC und zum Verwalten Ihres Systems

per Remote-Zugriff finden Sie im iDRAC-
Benutzerhandbuch (Integrated Dell Remote
Access Controller User's Guide).

Informationen zum Verstandnis von RACADM-
Unterbefehlen (Remote Access Controller Admin)
und den unterstitzten RACADM-Schnittstellen
finden Sie im RACADM-CLI-Handbuch fur iDRAC.

Informationen Uber Redfish und sein Protokoll,
das unterstltzte Schema und das in iDRAC
implementierte Redfish Eventing finden Sie im
Redfish-API-Handbuch.

Informationen Uber die Beschreibungen fir iDRAC-
Eigenschafts-Datenbankgruppen und -objekte
finden Sie im Handbuch zur Attributregistrierung.

Informationen Uber Intel QuickAssist Technology
finden Sie im iIDRAC-Benutzerhandbuch
(Integrated Dell Remote Access Controller User's
Guide).

Far Informationen Uber friihere Versionen der iDRAC-Handbulcher
iDRAC-Dokumente.

Um die auf lhrem System vorhandene Version von
iDRAC zu identifizieren, klicken Sie in der iDRAC-
Weboberflache auf ?. > About.
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Tabelle 141. Zuséatzliche Dokumentationsressourcen fiir |hr System (fortgesetzt)

Task

Dokument

Speicherort

Informationen Uber das Installieren des
Betriebssystems finden Sie in der Dokumentation
zum Betriebssystem.

Handbtcher zu Betriebssystemen

Weitere Informationen Uber das Aktualisieren von
Treibern und Firmware finden Sie im Abschnitt
Methoden zum Herunterladen von Firmware und
Treibern in diesem Dokument.

Treiber

Systemverwaltung

Weitere Informationen zur Systems Management
Software von Dell finden Sie im Benutzerhandbuch
,Dell OpenManage Systems Management
Overview Guide* (Ubersichtshandbuch fiir Dell
OpenManage Systems Management).

PowerEdge-Handbtcher

Weitere Informationen zu Einrichtung,
Verwendung und Fehlerbehebung in OpenManage
finden Sie im Benutzerhandbuch Dell OpenManage
Server Administrator User’s Guide.

OpenManage-Handbucher

Weitere Informationen zur Installation und
Verwendung von Dell Secure Connect Gateway
finden Sie im Dell Secure Connect Gateway
Enterprise-Benutzerhandbuch.

serviceability tools

Weitere Informationen Uber Partnerprogramme
von Enterprise Systems Management siehe
Dokumente zu OpenManage Connections
Enterprise Systems Management.

OpenManage-Handbucher

Arbeiten mit Dell PowerEdge
RAID-Controllern (sofern
vorhanden)

Weitere Informationen zum Versténdnis der
Funktionen der Dell PowerEdge RAID-Controller
(PERC), Software RAID-Controller, BOSS-Karte
und Bereitstellung der Karten finden Sie in der
Dokumentation zum Storage-Controller.

Storage Controller-Handbucher

Grundlegendes zu Ereignis-
und Fehlermeldungen

Informationen zu den Ereignis- und
Fehlermeldungen, die von der Systemfirmware
und den Agents erzeugt werden, die die
Systemkomponenten Uberwachen, finden Sie im
EEMI-Benutzerhandbuch.

EEMI-Handbuch

Fehlerbehebung beim System

Weitere Informationen zur Identifizierung und
Fehlerbehebung von PowerEdge-Servern finden
Sie im Handbuch zur Fehlerbehebung der Server.

PowerEdge-Handbtcher
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